Automation PC 810 mit
BM45 CPU Board

Anwenderhandbuch

Version: 1.00 (Jdnner 2010)
Best. Nr.. MAAPCS800A-GER

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Druckle-
gung des Handbuches. Inhaltliche Anderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne An-
kiindigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht fir
technische oder drucktechnische Fehler und Mangel in diesem Handbuch. AuBerdem Uber-
nimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung fiir Schaden, die
direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurlickzufuhren sind.
Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeich-
nungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken-
oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 1



Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehor

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Bestellnummernindex

Stichwortverzeichnis

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: AlIgemeines .......ccccceiiiiiiisemmmsmnnnsssss s sssannes 19
1. HaNADUCKNRNISIONE .....eeiiiie e 19
2. SICherh@itShINWEISE ......c.coiiiiiiiie e e s 20
2.1 BestimmungsgemanBe VErweNdUNG ........cceeeiiieiiieieiiee et sieee et snee e sneee s 20
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen ... 20
P22 B V=T oY= Ted (U o o PSPPSRI 20
2.2.2 Vorschriften fir die ESD- gerechte Handhabung ............ccoooiiiiiniiniecee, 20

2.3 Vorschriften und MaBnahmen ..........coociiiiiiiiie e 21
2.4 Transport UNA LAGEIUNG ......eeeiiiiiiieie ettt e e s e s e e e e s e snre e e e s s snneeeeeean 21
2.5 MONTAGE ... e e s e e s eee s 22
P 7Y (= o PSR 22
2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile ..........ccooceriiiiiiiiiiieeee e 22
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase ...........ccceeueee.. 22
2.6.3 Programme, Viren und schadliche Programme ...........cccccoviiiiiiiiiinieee e 23

2.7 Umweltgerechte ENtSOrgUNG .....cooiiiiiiiiiiiiii e 23
2.7.1 WerkstOfftrENNUNG ...cooviiiiiiie et 23

3. Gestaltung von Sicherheitshinweisen ... 24
4. RICHHINIEN ettt e ettt e e e e e aa e e e e e e anre e e e e e santeeeaeeaanneeaeaanan 24
5. BeStelINUMMIEIN ...ttt e e ettt e e e e et e e e e e nne e e e e s enneeeeeeanns 25
5.1 SYSteMEINNEGITEN .....oiiiiiiie e e 25
5.2 BUSEINNEIIEN ..ot e e s 25
5.3 CPU BOArd BMAS ........ooiiiiiiiiieee ettt sttt 26
I (U 011 (o] o 1= O PP RSP PSP PRSPPI 26
IR o F= 10 o] £ o T=T o1 o = PRSPPI 26
5.6 LAUFWETKE ..ottt e ettt e e e et e e e e e e e e e e e e s nreeaeeanan 26
LI 1 (=T g (1 S SRS 27
5.8 AP LinK STECKKAMEN ....ceeiiiiiiiiee e e 27
5.9 Schnittstellenoptionen (IF OPtion) ........oeieiieiiiiiiie e e 27
5.10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung ...........ccccoeririiniiiisie s 27
LT I A 0 o= o o PSPPSR 28
LI oS Yo 1= 1SS 30
(ST Y/ o= Ted g T o] oTo] (o 1= PSP UPPURPPPN 31
6.1 APC810 fur zentrale Steuerung und VisualiSierung .........ccccoceevviiiienienieeneccceenee 31
6.2 APC810 als VisualiSIerungSgErat .........cccovviiiiiriieiirie ettt 32
Kapitel 2: Technische Daten ........ccccommmmmmmmeecccccicniiieses e 33
R =11 L= 10T o PSPPSR 33
1.1 FRATUIES et e e e e e e e et e e e e e anree e e e e e e e s 34
1.2 Aufbau / KOnfiguration .........oooeeiiiii e 34
1.3 Konfiguration GrundSyStEM ........c.eeeiiiiiiiiiie ettt 35
1.4 Konfiguration Laufwerke, Software, ZUbehOr ...........coccviiiiiiiiii e 36
P T T 1441 (o =Y - L TP P PP PRI 37
2.1 Uberblick APC810 1 Card SIOt VANaNte .........ccocueveveeceeeeeeeeeeceeeeeeeeeveee s eneeaese s 37
P2 I S T o a1 151 (=Y 1= o RO ORRTR 37
2.1.2 Technische Daten ..........ccciiiiiiiiii e 39
2.1.3 ADMESSUNGEN ...ceiiiiiiiiiee ettt e ettt et e e e e e e e e e e e e e s e asnbe e e e e e snbree e e e nannneeeean 41

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 7



Inhaltsverzeichnis

2.2 Uberblick APC810 2 Card SIOt VANaNte ...........ccoceveveeceeeeeeeereereeeeeceeeeee e s eseseesesenanes 42
2.2.1 SChNISTEIIEN ..o e 42
2.2.2 TechniSChe DAten .......c.ooooiiiiiieecee e e 44
2.2.3 ADMESSUNGEN ....eveiiiiiieiieee et ee et e s e e st e e ss e e e sar e e e sne e e s re e e snneesanneeeanreenans 46

2.3 Uberblick APC810 5 Card SIOt VANANE ...........coeveveveeceeeeeeeeeeeieseeeee e s senees 47
2.3.1 SChNISIEIIEN ... e e 47
2.3.2 Technische Daten .........ccccviiiiiiiiiii e 49
2.3.3 ADMESSUNGEN ..o e 51

2.4 UmgebungstemMpPEraturen ..........ccviiieeeiiieeeriee e e e 52
2.4.1 Maximale Umgebungstemperatur mit LUfter Kit ...........cccocoiirieini e 53
2.4.2 Minimale Umgebungstemperatur ...........c.cceiiciiiiiieiiieeee e 54
2.4.3 Wie bestimmt man nun die maximale Umgebungstemperatur? ..........cccceccevenneenne 54
2.4.4 TemperaturlberWacChung ... 54

2.5 Luftfeuchtigkeitsangaben ... 55

2.6 Leistungshaushalt ...........ccooiiii e 56

2.6.1 Leistungshaushalt 5PC810.SX01-00, 5PC810.5X02-00 und 5PC810.SX05-00 .... 56
2.6.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.5X01-00 Revision >= DO
2.6.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < DO
2.6.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= DO
2.6.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.5X02-00 Revision < DO

2.6.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00 ........cceereeiuiriieenieeniieeieesee e
2.7 SerialnummernaufKIEDEr .........ooi i e
2.8 Blockschaltbilder ...

2.8.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00 ........ccccevcueverinennn. 64

2.8.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01 .......ccccoevievernennne 65

2.8.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00 ........c..cccuvverunennn. 66

2.8.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01 ........ccceeceverueenn. 67

2.8.5 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00 ........cccccecceverueennne 68

2.8.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5SPC810.BX05-01 ........cccceecvverunenne 69
2.9 GerateSChNITISIEIIEN .....ooeeiie e e 70

2.9.1 Spannungsversorgung +24 VDO ......coociiiiiiiiiiieeeiee et 70

2.9.2 Serielle Schnittstelle COMT ... e 72

2.9.3 Serielle Schnittstelle COM2 ... e 73

2.9.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI) ......cccoceeviriieneeniienne. 73

2.9.5 Ethernet 1 (ETHT) oo 74

2.9.6 Ethernet 2 (ETH2) ..oooo ettt e e e e et e e e e e enrae e s 75

2.9.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4) ..uuuiiiieiiiiee ettt seeee e a e 76

2.9.8 MIC, Line IN, LiIN€ OUT .....uuiiiiiie et e s see e st e st e e st e snne e e nnneaean 78

2.9.9 Add-On Schnittstellensteckplatz .............ooeeiiiiiiiiie e 79

2.9.10 Add-On USV StECKPIALZ .....eeeiiiiiiieieieeieeseee ettt s 80

2.9.11 AP LiNK STECKPIALZ .....ooeeeeeee e e s 80

2.9.12 Card Slot Steckplatz (PCl/ PCIE) .....uuvvveeiieiie ettt 81

2.9.13 SHALUS LEDS ...eeiiiiiieiiiee ettt sttt e e s 82

2.9.14 CMOS Profile SChaIEI ....cccoieeieiie e 83

2.9. 15 POWET TASTEN ..ttt e et e e e e e e e e e e enneeeeas 83

2.9.16 RSO TASIOI ...t e e et e e e e e e e nnee s 84

2.9.17 BAEIIE ..eeeeii i e e nae e 85

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Inhaltsverzeichnis

2.9.18 Hardware SECUTtY KEY ......cociiiiiiiiiiieiee ettt 86
2.9.19 CompactFIash SIOt 1 ..o e e 87
2.9.20 CompaCtFIash SIOt 2 .......ccc.eiiiiiiiii e e s 88
P2 e B2 ] o o [T (o ) S 89
2.9.22 Slide-IN SIOt 2 .. .o e 90
2.9.23 Slide-In comMPACE SIOt .....oeiiiiiiiiiie e 91
3. EINZEIKOMPONENTIEN ....iiiiiiiiiiiiiie it e e e e e e e aeeeeee s s s s nnsnenrees 92
3.1 SYStEMEINNEITEN .o e 92
3.1.1 TechniSChe DAten .........oooiiiiieeee e e e 92
3.2 BUSEINNEITEN ...ttt e e e e e e e e e e e e e e nneeaeeenns 94
3.2.1 TeChNISChE DAEN ...t 95
3.3 CPU B0oards BMAS ..........ooiiiiiiiii ettt sttt s 96
3.3.1 Technische Daten ... 96
O (U 011 (o] o 1= PP U PR PPRPPRR 97
3.4.1 TechniSChe DAten .........oooiiiiieee e e e 97
R o F= 10 o] 17 o T=T o1 o = PP PRSP 98
3.5.1 TeChniSChE DAtEN ... 98
3.8 LAUWEIKE ..ttt 99
3.6.1 Slide-In Compact HDD 40GB EE25 - 5AC801.HDDI-00 ........ccceocveieerrienierreenen. 99
3.6.2 Slide-In Compact HDD 160 GB 24x7 ET - 5AC801.HDDI-02 ........ccccovieeriiereen. 102
3.6.3 Slide-In Compact SSD - 5AC801.SSDI-00 ........cceeieriiieiieeieenieeeee e 105
3.6.4 Hard Disk Adapter (slide-in compact) - 5AC801.ADAS-00 .......ccccceerirriieeneerennn 109
3.6.5 Slide-In HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00 ......cccoeitieiiieriieiieeie et 110
3.6.6 Slide-In DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 .....ccceiitieiiiirienireeiee e e 113
3.6.7 Slide-In DVD-R/RW - 5AC801.DVRS-00 ........cceeieemiiirieiieiii e 116
3.6.8 PCI SATA RAID 2 x 160 GB 24x7 ET - 5ACPCI.RAIC-03 ........cceeveiiiiiiieieeieee 119
3.6.9 Ersatz PCl SATA RAID HDD 160 GB - 5ACPCI.RAIC-04 .........cccoeeieiiieeiienieeen 124

G T A U 11 (=Y g (1 PR 127
3.7.1 Lifter Kit 1 Card Slot - S5PC810.FAOQT-00 .......ceeiuiriiiiieeierie e 127
3.7.2 Lifter Kit 2 Card Slot - 5PC810.FAOQ2-01 .....ccceeiiieiieieeeeeere e 128
3.7.3 Lifter Kit 5 Card Slot - 5PC810.FAO05-00 ........ccccoueriiiiirieiieniiesee e 129
3.8 AP LiNK StECKKAMEN .....eeeiiiiieeeii et e e 130
3.8.1 AP Link SDL Transmitter 5AC801.SDL0-00 ........cccceriuieiiiriieeniieee e 130
3.8.2 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 .......ccouiriiriieiiieiieeiie et 133
3.9 Schnittstellenoptionen (IF OPtioN) .......ccoceeiiieiieiiiieee e 134
3.9.1 Add-On CAN Interface - 5ACB00.CANI-00 ........ccccciririerireriieniieeeesee e 135
3.9.2 Add-On RS232/422/485 Interface - 5AC600.4851-00 .........cccoeeveereerivieireeneenieens 139
Kapitel 3: Inbetriebnahme ... s 145
RN [T 1 = T = PP 145
1.1 Wichtige Informationen zur MONtage ..........cccooeiiiiinieiiiiieeee e 145
1.2 BOhrschablonen ..o 146
1.3 EINDAUIAGEN ... 148
1.3.1 Standardmontage - SeNKrecht ............ccoceioiiiiiiii e 148
1.3.2 Optionale Montage - WaagreCht ...........coceii e 148
1.3.3 LuftzirkulationSabsStande ..........cccooieiiii e 149

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 9



Inhaltsverzeichnis

2. ANSChIUSS VON KaDEIN ... 150
3. ErdungSKONZEPL ... e s 151
4. ANSChIUSSDEISPIEIE ......eeieiieecee ettt 152
4.1 Auswahl der Display@inheiten ..........cccooiiiiiiieee e 152
4.2 Ein Automation Panel 900 tber DVI (onboard) .........ccceoiiiiiiieniiiiiieecnec e 153
4.2.1 Voraussetzung GrundSYSIEM .........ooiieiiiiiiieiiiie e 153
e W o1 (o T- 18 o | £ U] o] o= TP PP PPPPPP PRI 153
4.2.3 KADEI .t e bbb saa e b saee e ne e 154
4.2.4 Mogliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlangen ............... 154
4.2.5 BIOS EiNSEIUNGEN ...ttt s ne e 155
4.3 Ein Automation Panel 900 uber SDL (0nboard) ........ccccuviiieinieiniienienee e 156
4.3.1 Voraussetzung GrundSySIEM .........ooiuiiiiiiiiiiiiie e 156
4.3.2 LINKDAUQGIUDPE ...eiieeieiiiiiee ettt e e e e e e e s 156
I TR N € o= TSRO PPRRRRTRN 157
4.3.4 BIOS EiNSEIIUNGEN ...ttt ne e 158
4.4 Ein Automation Panel 800 Uber SDL (0nboard) ........cccccovviiieeniiriiienieenee e 159
4.4.1 Voraussetzung GrundsyStemM ........cccceiriiiieriiiieesie et 159
442 KADEI ...t e 159
4.4.3 BIOS EINSEEIIUNGEN .....eviiiiiieieee et et st 160
4.5 Ein AP900 und ein AP 800 Uber SDL (0nboard) ........cccoceeeiiiieniiieiiiee e 161
4.5.1 Voraussetzung GrundSYStEM ........cccceeiiiirierieiieesie ettt 161
T {1 (oY= 1N T | (U] o] o= PP 161
4.5, 3 KADEI ..t 162
4.5.4 BIOS EINSEEIIUNGEN .....eviiiiiieieee ettt ettt 162
4.6 Vier Automation Panel 900 iber SDL (0nboard) ........cccceeevecviiieeiiiiiieeeeeciieee e 163
4.6.1 Voraussetzung Grundsystem ..........cccoouiiiiiiiiiiiese e e s 163

L G2 g1 (oY= W T | (U] o] o= o PP R 164
4.8.3 KADEI ...t b e ne e 164
4.6.4 BIOS EiNSEIIUNGEN ....eiiiiiiiii ettt 165
4.7 Ein Automation Panel 900 Gber SDL (AP LiNK) .....cooeiiiiiiiieiiiieeee e 166
4.7.1 Voraussetzung GrundSYSIEM .........ooiiiiiiiiiieiiiee ettt 166
4.7.2 LINKDAUGIUPPEN ..ottt ettt e e e se e s enne e s e s e e nnneas 166
4.7 .3 KADEI ..o b e e e ne e 167
4.7.4 BIOS EiNSEIUNGEN ...ttt ne e 168
4.8 Vier Automation Panel 900 Gber SDL (AP LiNK) ......cooceriieiiieneenii e 169
4.8.1 Voraussetzung GrundSYSIEM .........ooiuiiiiiiieiiiie et 169
4.8.2 LINKDAUGIUDPPEN ...eeiiieitiiet ettt e e e e e e ee s 170
4.8.3 KADEI ..t ettt saa e e b e ne e 170
4.8.4 BIOS EiNSEIIUNGEN ...ttt 171
4.9 Zwei Automation Panel 900 Uber SDL (onboard) und SDL (AP Link) ........cccecevvveenen. 172
4.9.1 Voraussetzung GrundsyStem ........cccceieiiiieriiiieesee e e 172
4.9.2 LINKDAUGIUDPPEN ...eiiiiiiiiiet ettt e e e e e e s e s 173
4.9.3 KADEI ...t e 173
4.9.4 BIOS EiNStellUNGEN .......oociiiiiiiici s e 174
4.10 Acht Automation Panel 900 uber SDL (onboard) und SDL (AP Link) .......cccccceeueenee. 175
4.10.1 Voraussetzung GrundSySIEM ........cccoieiiiieriieiieerie e e 176
4.10.2 LiNKDAUGIUPPEN ..ottt 176

10 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Inhaltsverzeichnis

4083 KADEI .. e e e e 176
4.10.4 BIOS EINStellUNgen ......cccooiiiiiiii i 178
4.11 Sechs AP900 und zwei AP800 Uber SDL (onboard) und SDL (AP Link) .......c......... 179
4.11.1 Voraussetzung GrundSySIEM ........ccoiiiiiieriieiieree et 180
4.11.2 Linkbaugruppen
AATBKADEI ..o e
5. Anschluss von USB Peripheri@geraten .........ccccvoiieiiiiiiiiiii et 182
5.1 LoKal @M APCBT0 ....eiiiiiiie ittt r e e s e e e e 182
5.2 Remote am Automation Panel 900 Uber DVI ..o 183
5.3 Remote am Automation Panel 800/900 Uber SDL .......ccccocieiirriinneinieenee e 184
6. Konfiguration eines SATA RAID Verbundes ..........ccccoviieriiiiiieieeec e 185
6.1 Create RAID Set ... e s 186
6.1.1 Create RAID Set - SIHPEA ... e 187
6.1.2 Create RAID Set - MIrrored ........cocceiiiieiiiiieeeiee et 188
6.2 Delete RAID SEt .....eoiieiieetie ettt 189
6.3 ReDUIID MiIrrored St ........ooiiiiiiiiee et 190
6.4 RESOIVE CONFIICES ....eiieeiiieiee e e 191
6.5 LoW Level FOrmat ... 192
7. Bekannte Probleme / EigeNNEItEN ........cc.oiiiiiiiiiiiiie e e 193
7.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses ............ccccooiiiiiiiiinicccccenee 193
7.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose ..........cccoiiiiiniiiniienieneenene 194
Kapitel 4: Software ... 195
I =] (@ 1S 3@ o) o) 1= o PSSP 195
1.1 AlIJEIMEINES ...ttt e e e e s e e e e e e snne e e e e e nannee 195
1.2 BIOS Setup und StartVorgang .........ccceeoeiiiiiiieii e s 195
1.2.1 BIOS Setup TASLEN ...eeiiiiiiiieiieiie ettt et s neeas 196
LR 1= PO 198
1.4 AQVANCEA ..o e 199
1.4.1 ACPI Configuration .........cooiiiiiiiii e e 201
1.4.2 PCI CoNfiQUIration .......cocueeiiiiiie ettt 202
1.4.3 PCI Express Configuration ..o 208
1.4.4 Graphics Configuration ..........ccoociiiiiiiiiee e 210
1.4.5 CPU CONfIQUIALION ....eiiiiiiiiieieeiee ettt sttt e e seeas 214
1.4.6 Chipset Configuration ..........cccceieiiiienieiee e 216
1.4.7 1/0 Interface Configuration ...........cooeeiiiieiiiie e 217
1.4.8 Clock CONFIQUIALION ....ooeiiiiiiiieiiee e 218
1.4.9 IDE Configuration ...........coociiiiiiiiiii e s 219
1.4.10 USB CONfIQUIAtIoN ...cooviiiiiiiieiiiieieeiee sttt sttt 227
1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration ...........ccceecueeiienieriee e 229
1.4.12 CPU BOArd MONIOF ......eiiieeitiiiieeiee sttt 230
1.4.13 Baseboard/Panel FEatures ............ccocvovieiiiiiiciiene e 231
1.5 BOOT e 237
1.8 SECUIMTY et e e et e e s e n e e nne s 239
1.6.1 Hard Disk Security User PassWord ...........ccccoeeiiieeieeiiienieeiee e 241
1.6.2 Hard Disk Security Master Password ...........ccccceeiienieiieniennie e 242

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 1



Inhaltsverzeichnis

B =0 =Y SRR 243
LIS I =] S PP 245
1.9 BIOS DefaulteinStellUNgen .........oooveoiiiiiieiiieie e 246
T19.1 IMIBIN e ettt bbb n e n e eae e b e nneenane s 247
T.9.2 AQVANCEA ...ttt e e et e e et e e e e e e e e e e 247
TL9.B BOO .t 254
T.9.4 SECUMTY ettt ettt e st e e e st e e e st e e e sanee e sabee e e 255
F.9.5 POWE ittt et e e sttt e e et e e e e ettt e e e e e nteeae e e e ntaeeeeeaanraeeaeeaannae 255
1.10 BIOS Fehlersignale (Beep COAES) .....ccceeiiiriririeeiiiieieeiee ettt 256
1.10.1 BIOS BMAS ...ttt sttt sttt et sa e nae e e e e b s 256
1.11 ReSSOUrCeNAUEIIUNG .....coouiiiiiieiiecei e 257
1.11.1 RAM-AdressbeleguNg .......ooooiiiiiiie e 257
1.11.2 1/O-AdreSSDEIEGUNG ...coiueiiiiiiie et 258
1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PCIMOdE ...........cooiiiiiiiiieii e 259
1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC MOdE .........ccooviiiiiiiiiiiieee e 260

2. Upgradeinformationen .........c.coooeiiiiiie e 262
2.1 BIOS UPQGrade .....c.eeiieiiieiiieieest ettt ettt ebe e esaneeneenneas 262
2.1.1 Was MUSS iC WISSEN? ......oiiiiiiiiiiii ettt 262
2.1.2 Upgrade des BIOS bei BM45 COM EXPIrESS ...cccccueeerieeieriieeiiieeesiieeesieeesieee e 265

2.2 FIrmwareuPGrade ........ccooci oo e e s 266
2.2.1 VOIQANGSWEISE .....eeeeiiiiieieieieriiee et e e et e st e s e st e e e s snn e e s enn e e s nmnee s snre e s anne e e nnnes 266
2.2.2 Mogliche Upgradeprobleme und Softwareabhangigkeiten (fiir V1.00) ................. 269

2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP ........cooceeveiriiinieniiceceeeee e 270
2.4 So erstellen Sie einen bootfadhigen USB Memory Stick fir B&R Upgrade Files ......... 272
2.4.1 Was Wird BEnOHGL? .....ooiiiiiiee e s 272
2.4.2 VOrQaNGSWEISE .....ccueiiiiiiiiiiiii it sttt st et sae e e e e e saae e e e s aeene e 272
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS? .......coui it 273

2.5 So erstellen Sie eine bootfdhige CompactFlash Karte fir B&R Upgrade Files ........... 274
2.5.1 Was Wird BENOLIGL? .......ocieiiiiiieiie it 274
2.5.2 VOIQANGSWEISE ....eeeiiiiiiiiiee ittt e ettt e et e e s et e e e e e e e e s e e e e e e e snnr e e e e e anneee s 274
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS? .........coociiiiiiiieiese e 275

2.6 UpPGradeproblEmME .........coiiiiiiiiiie ettt 275
3. Automation PC 810 mMit MS-DOS ........ooiiiiieiiieie et 276
3.1 Bekannte Probleme ........ooi i 276
4. Automation PC 810 mit Windows XP Professional .........ccccccevieiiniireniie e 278
4.1 INSTANALION ....eeeieiiiie e 278
4.1.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03 ........ccccoeeveerennnn 279

2 8 Y1 oYY R 280
5. Automation PC 810 mit Windows XP Embedded ...........ccoceiiiiniiiiiiiinnieeee e 281
LI I T =T 1= 1= PRSPPI 281
5.2 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009) .........c.ccceeevrveeneennnnne 282
5.3 INSTAllAtioN .....ooiiiiiiiii 283
B4 TIEIDEI .o 283
5.4.1 TOUChSCIEENIIEIDEN ......viiiiiieee e 283

6. Automation Device Interface (ADI) - Control Center .........ccccoieerieriieniee e 284
6.1 FUNKHONEN ..ttt e e ettt e e e et e e e e eanneeeeaeeenneeeaeaanns 284
6.2 INSTAIIATION ..ot 286

12 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Inhaltsverzeichnis

6.3 SDL Equalizer EINStellUNG ........cccoiiiiiiii e 286
6.4 USV ParametrierUng ........oocooiiiiiiiiicie e 287
6.4.1 Konfiguration des USV Dienstes fiir die B&R APC810 USV ......cccccvvvvveiccrenneen. 288
6.4.2 Statuswerte der USV @nzZeigen ........cceoieiiiiiiiiiiie e 288
6.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten ...........ccooviieeieiniiiicseencceeeeee 289
6.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualiSieren ...........ccoceeiiieiiiieiinieennee e 290
6.4.5 Batterieeinstellungen der USV SiChern ... 291
6.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren ............cccoooeiiiiiiiiiiiiin e 291
6.4.7 Parametrierung des ,UL konformen Betriebs” ... 292
6.4.8 Weitere USV Einstellungen @ndern .........ccccooeiiieeieniiiiieeee e 293
6.4.9 Ablauf bei einem Powerfail ... 294
Kapitel 5: Normen und Zulassungen ..........cccccecmmmmmmmmmnsnsnnneenns 297
1. Gultige européische RIChtliNIEN ...........cco i 297
2. NOMENUDEISICNT .. .o e e e e e e e 297
3. Stéraussendungsanforderungen (EMISSION) .......cccceviiueiieeriiiieenee st 299
3.1 Netzgebundene EMISSION ........cccooiiieiiiiieiiiii e 300
3.2 Stéraussendung, Elektromagnetische Strahlung ..o 301
4. Storfestigkeitsanforderung (IMmMUNItAT) ........coovoiiiiiiii e 302
4.1 Elektrostatische Entladung (ESD) .......cooceiiiiiieiiiieeiee e 303
4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld) .........cccooviiiiiiiininicieeeee, 303
4.3 Schnelle transiente elektrische StorgroBen (BUrSt) ........ccoceereriieneenie e 304
4.4 StOBSPANNUNGEN (SUMGE) ...viiiieiiiiiieeiieite ettt ettt nneas 304
4.5 Leitungsgeflhrte StOrgrofBen .........ooi i 305
4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen ............ccccoiiiiiiiieiinec e, 305
4.7 Spannungseinbriche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen ....................... 306
4.8 Gedampfte SChWINQUNGEN .......coiiiiiiiiie e e s 306
5. Mechanische BediNQUNGEN ........ooiiiiii et 307
5.1 Vibration Betrieh .........ooiiuiiiiiiie e e 307
5.2 Vibration Transport (VEIPACKL) ......ccciiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e 308
5.3 SChOCK BEIMED ...t et 308
5.4 Schock Transport (VEIPACKL) ......ccueiiiiiieiiiee ettt 308
LIRS I (o] o] 7= 1 =T o PP P PSPPI 308
5.6 Freier Fall (VErPACKL) ...coc.eiiiiiie ittt s 309
6. KlImabediNnQUNGEN .....ccviiiiie e e 310
6.1 Worst Case Betrieh .........oocviiiiiiii 310
6.2 TroCKenN® WAIME ......ooiiiiiiiiiii e e 310
B.3 TroCKENE KEIE ... e e 310
6.4 GroBe TemperatursChWaNKUNGEN .........coiiiiiiaiieiiiiieeniee ettt seeesnee s 311
6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb ... 311
6.6 Feuchte WArme zyKIiSCh ........coociiiiiiii e 311
6.7 Feuchte Warme konstant (LAger) ........cooieeiiiiii it 311
7. SICNEINEIL ... e e 312
7.1 ErdungSwiderstand ............c.ooiiiiiiiiee e 312
7.2 1S01atioNSWIEISTANG ......eeeeiiiieeitei et 313
7.3 HOCNSPANNUNG ...oeiiiiieeeeee ettt e e e e e e e e nneeean 313

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 13



Inhaltsverzeichnis

7.4 RESISPANNUNG ..o s 313
ARSI A o] (=Y £ 0] 1 o PP PPPPPPRPRPRP 314
7.8 UDBIIAST ...voreieiececeeieee ettt 314
7.7 BaULEIIAETEKL ... e 314
7.8 SPaNNUNGSDEIEICH .....oiiiiiiiiiiiie et 314
8. SONSHGE PrUfUNGEN ..ot e e e s 315
8.1 SCNULZAI ... e 315
9. Internationale ZulasSuNGen ..o 316
(L= 1011 (=1 IS THP-A 11 o 7= 4 o 317
1. UDEISICNL .ottt 317
2. TB103 3poliger SpannungsversorgungsStECKET ..........c.eiiiiiiiiiier e 320
2.7 AlIJEIMEINES ...ttt e e e e e e e et e e e e e e e e e e sanb e e e e e e e nnneeas 320
2.2 BeSEIIAAIEN ..o e 320
2.3 TeChniSChe DateN .......ooociiiiieeei e e 320
3. Ersatz CMOS BattEriEN .......ooviiiieiiiiieiieiie ettt sttt st b e seeenee e 322
A BeSllAAtEN ... 322
3.2 TechniSChe DAten ..ot 322
4. Ersatz LUREIIEr ..o e 323
5. DVI - Monitor Adapter 5AC900.1000-00 .......ccccueerimreiiiieenieeesiree e esree e 324
5.1 BESIEIAAEN ... e 324
6. CompactFlash Karten SCFCRD.XXXX-04 .......coiueeiiirieeieeneeesieeeseeesiee s e sieeseeesseesseesnee e 325
B.1 AlIgEMEINES ..ot 325
6.2 Bestelldaten ..........coccuiiiiiiiiii 325
6.3 TechniSChe Daten ..o 326
6.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm fir Betrieb und Lagerung .........cccccovvviiiinns 328

6.4 ADMESSUNGEN ...ttt s et e e n e s enr e e e anre e e areeea 328
6.5 BENCNMAIK ..ot e s e e e 329
7. CompactFlash Karten SCFCRD.XXXX-03 .......ccciiiiiriieiiieieeniee e siee s sne e 330
7.1 AlIGEMEINES ..ottt e s et e e e e e e e e e e e s b e e e e s enneeeeeeas 330
7.2 BeStelldaten ..........cocciiiiiiiiii 330
7.3 TeChNISChe DAtEN .....oooeeiiiiiieee e e e e 331
7.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm fir Betrieb und Lagerung ..........cccoceeeeierennnen. 332

A o] 4 1= Tt U g To =T o PR PPP PRSPPI 333
8. USB Media Drive - 5MDO00.USB2-01 .......coioiiiiiiiiieitieiie et 334
8.1 Bestelldaten ..........oociiiiiiii i 334
8.2 FRAIUINES ...t 334
8.3 TeChNISChE DAtEN .....ooieiiiiieiee e e 335
8.4 ADMESSUNGEN ...ttt e e e e e s e e e e n e e e s enre e e anreeeare e a 337
8.5 Abmessungen mit Frontklappe ..........cooieeiiiiii e 338
8.5.1 Einbau in WanddurchbriiChe .............ccvoiiiiiiii e 338

8.6 LIEfErUMTANG ..ttt 339
8.7 SCNIMSIEIIEN ... e 339
8.8 MONLAGE ... 339
8.8.1 EIiNDAUIAGEN ...t 339

8.9 Frontklappe 5A5003.03 fiir das USB Media Drive ...........ccoccoviiiiiiiiiicie e 340

14 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Inhaltsverzeichnis

8.9.1 TeChNISChE DAEN ... e e nneeee s 340
8.9.2 ADMESSUNGEN ... e e e s 340
LIRS JC B Y[ 0] - T = SO 341
8.9.4 Einbau in WanddurchbrlChe ............oceeiiiiiiiie e 341

9. USB MEMOTY SHCK .....veitieiiietiet ettt st nre e r e e 342
9.1 AlIGEMEINES ...t e e e e et e e e e e e e e e e s b e e e e e e e 342
9.2 BeStelldaten ..........cocciiiiiiiii i 342
9.3 TeChNISChE DAEN ..ottt e e et e e e raee e e e eanes 343
9.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm fir Betrieb und Lagerung ..........cccocceevecernnnen. 344

10. Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV ........cocioiiiiiiiiieniene e 345
10.1 BeStellNUMMEIN ...t e e st e e s enbe e e e e e e 346
T0.2 FEAIUIES ..ot s 346
10.3 Was Wird DENGOTIGL? .....eeiiiiiiiii e e 346
10.4 EINZEIKOMPONENTEN ..ot 347
10.4.1 Add-On USV Modul 5ACB00.UPSI-00 ......cccceeeiiiriiiiiiiieesiee e 347
10.4.2 Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 .........ccccoeiiiiiiiiiniee e 349
10.4.3 USV VerbindungsKabel ..ot 353

1T NEZIIIE .o 354
11.1 Bestellnummern und kurze technische Ubersicht ............ccccovevevvieeecreeicrereeeenene, 354
11.1.1 Einphasige Netzteile ... 354
11.1.2 Dreiphasige NetzZteile .........oooviiiiiieie e 355

P23 O I - Vg (= o T 356
12.1 PCI Ethernet Card 10/100 1Port - SACPCLETHT-01 ...oocvviiiiiiiiieeeee e 356
12.1.1 Technische Daten ..o 356
12.1.2 BeStellNUMMEr ......oooiiii s 357
12.1.3 TreiDEISUPPOIT ...ttt e e e e 357
12.1.4 ADMESSUNGEN ...ttt e e e e n e s e e e nnn e e e e n e e nnnees 357
12.2 PCI Ethernet Card 10/100 - SACPCLETHS-01 ...oooiiiiiiiieee e 358
12.2.1 TeChNISChE DAEN ... 358
12.2.2 BeStellNUMMET .....oooiiiii s 359

L e R I (=11 01T €510 o] o To ] A PP PP PPPPPTPTPN 359
12.2.4 ADMESSUNGEN ... s 359

B TR = o T SRR 360
13.1 DVI Kabel 5CADVIOXXX=00 .....oeiiiieeeieieeeeieeesieeesieeesneeeesseeeseeeesneeesneeesneeesaneessnnees 360
131,71 BeStellAAteN ... 360
13.1.2 Technische Daten ... 361
13.1.3 Biegeradiusspezifikation ..........ccooiieeiiiiie i 361
13.1.4 AMESSUNGEN ..ot s s s 362
13.1.5 LIeferumfang ......c.ooo e e 362
13.1.6 KabeIDEIEGUNG ...t e 363
13.2 SDL Kabel 5CASDL.OXXX-00 ....ccueiiiiiiiieriieitieereeree e et ssee s 364
13.2.1 Bestelldaten ... 364
13.2.2 Technische Daten ... 365
13.2.3 Biegeradiusspezifikation ............cccccoiiiiiiiiiiiee 365
13.2.4 ADMESSUNGEN ..ttt s e s e e e s nee e 366
13.2.5 LIeferumfang ........oooei e e 366
13.2.6 KabelbeleguNg .......ooooiiiiiie e e 367

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 15



Inhaltsverzeichnis

13.3 SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.OXXX-01 ...vviiiiiiiiiieeeiiee e 368
13.3.1 BeStelldaten .......eeiiieiee e a e 368
13.3.2 TEChNISChE DAtEN ... e 369
13.3.3 Biegeradiusspezifikation ...........ccocoeeiiiiiiii e 369
13.3.4 ADMESSUNGEN ...ttt 370
13.3.5 LIEfErumfang ........oooiieiiiiee e e 370
13.3.6 KabeIDEIEBQUNG ....coeiiiiiiiiie e e s 371

13.4 SDL Kabel flex SCASDL.OXXX-03 .....ccocuierieriieeiieeieerieesireesieesieeesteeeee e s seeesseesaee e 372
13.4.1 BeStelldaten ...t e 372
13.4.2 TEChNISChE DAtEN ... e 373
13.4.3 Biegeradiusspezifikation ...........cccceeiiiriiiiiiiieee s 374
13.4.4 ADMESSUNGEN ....oiiiiiiiiiiee ettt e et e e e et e e e e e et e e s e er e e e e s annreeeeeeannnee 374
13.4.5 LIEfErUmMIanG .......ooiiiiiiee e e e 374
184,68 AUFDAU ..o e b s 375
13.4.7 KabelDelEQUNG .....oviiiieiieeee e 376

13.5 SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.OXX0-13 ......ooiiiiiiiiiiieiee e 377
13.5.1 BeStelldaten ... e 377
13.5.2 Technische Daten ..o 378
13.5.3 Biegeradiusspezifikation ...........ccooeiiiiiiiii e 379
13.5.4 ADMESSUNGEN ...ooviiiiiiiett e e s s 379
13.5.5 LIeferumfang ........oooeie e e 379
13.5.6 KabelanSChIUSS .......cocueiiiiiiii e e 380
13.5.7 KabelbeleguNQ .......ooociiiiiiiie e e 381

13.6 RS232 KAl GAD0TA.XX ..iivieieeiririeiieeiie sttt s r e e 382
13.6.1 Bestelldaten ... 382
13.6.2 TEChNISChE DAteN .....c.eoiiiiiiiiie e e 382
13.6.3 Lieferumfang ........oooi e e 382
13.6.4 KabeIDEIEGUNG .....ceeiiiieie et 383

13.7 USB Kabel 5CAUSB.O0XX-00 .......coiiiriiiieeneeniie e ettt sseesre s s e ssne e 384
13.7.1 Bestelldaten ... 384
13.7.2 Technische Daten ... 384
13.7.3 Lieferumfang ... s 384
13.7.4 KabeIDEIEGUNG ...t 385

13.8 APC810 Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 .......ccceerviriiirrieenneenneeniee e 386
13.8.1 BeStellNUMMEIN ...t e e e 386
13.8.2 Technische Daten ... 386

14. HDD Ersatzdiskablage 5AC801.FRAM-00 .........cccoiiiiiiiiiniii e 387
14.1 BeStElINUMMEIN ...ttt e e e e e e s et e e e e e snnreeeeeeannes 387
14.2 ADMESSUNGEN ...ttt ettt e s e e e e s e s emne e e smnn e e sne e e e anneennnes 388

15. HMI Treiber & Utilities DVD 5SWHMI.0000-00 ........cooeerieriieieeneenie e 389

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung ........cccoceeommmmmmmmmnnsnsnnneccnnns 393

1. BatterieWeChSel ........cooiiii 393
1.1 VOIgANGSWEISE ....coueiiiiiiiie ettt e e s e 394

2. Slide-In Compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch ...........cccccviiiiiiiiiie e 396

3. Slide-In Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausCh ..........cccciiiiiiiiii e 397

16 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Inhaltsverzeichnis

3.1 VOIQANGSWEISE ......oiiiiiiiieiie ettt e s s 397
4. Slide-In Compact Adapter MONTAJE .......ceeeiiriieiiiie et 398
4.1 VOIQANGSWEISE ....eeiiiueieeiirieeaiee e st e s s ee s s e s s e e e s e e e st sn e e e e sneeesnre e e anneeeanre e e anneesnneean 398
5. LUfter Kit EiNDau / TAUSCR ..c..uiiiiiiie et 400
6. Montage des USV MOAUIS ........cooiiiiiiiiieie ittt 402
6.1 Montage ohne montiertem Add-On Schnittstellenmodul ...........cccccveieiiiiiiininineen. 402
6.1.1 APCB10 1 Card SIOt ......ccceeiiiiiiieie e 402
6.1.2 APC810 2 Card SIOt ......cceerieiiiiiie ettt s 404
6.1.3 APCB10 5 Card SIOt ......ccceeiiieiiiiiieetie et 407

6.2 Montage mit montiertem Add-On Schnittstellenmodul ............cccociiiiiiiiiiiiiicieeee 409
6.2.1 APCB10 1 Card SIOt ......ccceeiiiiiieeieesiee e 409
6.2.2 APCB10 2 Card SIOt ......ccceeiiiiiiiiieesiee et e e e 411
6.2.3 APCB10 5 Card SIOt ......ccceeeiriiiiiiieesiee et e e e 413

7. Seitendeckeldemontage ... 415
7.1 APC810 Mit 1 Card SIOt .....eiiiiiiiiiiieeiee st 415
7.2 APC810 Mit 2 Card SIOt .....eiiiiiiiiiieeiee et 415
7.3 APC810 Mit 5 Card SIOt ......coocuiiiiiiieiieer et 416
8. AP LiNK MONTAJE ...ttt 417
9. Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1 .......ocvviiiiiiiiiiiceeec e 418
9.1 VOrgangsweise TAUSCR ........ccciiiiiiiiiie e e 418
10. Montage der HDD Ersatzdiskablage ..o 420
ANhang A: ... 421
1. TemperatursenSOrPOSITIONEN ......coviiiiiiiiii e re e s 421
2. Maintenance Controller Extended (MTCX) ....cocvviiieiiiiiiiie et ee e e e sveee e 422
2.1 Temperaturiberwachung LUfterregelung .........cccoocioiiiiiic i 423
3. Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard ...........cccccoovviiiiiiieiicenens 424
4. B&R Key Editor INformationen ............cceoiiieiiiiee e e 425
5. B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit ..........cccccoiiiveininniceieenee 427
B. GOSSAN ..ttt bt r e 429

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 17



Inhaltsverzeichnis

18

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Allgemeines * Handbuchhistorie

Kapitel 1 » Allgemeines

1. Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

1.00

18.01.2010

- Erste Version

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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2. Sicherheitshinweise

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobach-
tungsgerate (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbre-
chungsfreie Stromversorgung von B&R sind fir den gewdhnlichen Einsatz in der Industrie
entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und her-
gestellt fir einen Gebrauch, der verhadngnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicher-
stellung auBergewdhnlich hoher SicherheitsmaBnahmen zu Tod, Verletzung, schweren
physischen Beeintrachtigungen oder anderweitigem Verlust fihren kénnen. Solche stellen ins-
besondere die Verwendung bei der Uberwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von
Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei me-
dizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden kén-
nen, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung
¢ Elektrische Baugruppen mit Gehduse

... bendtigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben
(siehe "Elektrische Baugruppen mit Geh&use").

¢ Elektrische Baugruppen ohne Gehduse
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschiitzt.

2.2.2 Vorschriften fiir die ESD- gerechte Handhabung
Elektrische Baugruppen mit Gehduse

¢ Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berthren.
* Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berthren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehause

Zusatzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehduse" gilt
¢ Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geréte, in die elekirische
Baugruppen eingebaut werden, missen geerdet sein.
e Baugruppen dirfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berthrt werden.

e Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfahiger Schaum-
stoff, etc.) ablegen.
Metallische Oberflachen sind keine geeigneten Ablageflédchen!
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* Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe)
sind zu vermeiden.

¢ Zu Monitoren oder Fernsehgeraten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten
werden.

e Messgerate und -vorrichtungen missen geerdet werden.

* Messspitzen von potenzialfreien Messgeraten sind vor der Messung kurzzeitig an geeig-
neten geerdeten Oberflachen zu entladen.

Einzelbauteile

e ESD- SchutzmaBnahmen fur Einzelbauteile sind bei B&R durchgéngig verwirklicht (leit-
fahige FuBbdden, Schuhe, Armbander, etc.).

Die erhéhten ESD- SchutzmaBnahmen fiir Einzelbauteile sind fir das Handling von B&R Pro-
dukten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und MaBnahmen

Elektronische Geréate sind grundsatzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogram-
mierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerates bzw. einer Unterbrechungsfreien
Stromversorgung ist der Anwender selbst dafiir verantwortlich, dass angeschlossene Geréte,
wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von
Bedien- und Beobachtungsgeraten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC
(z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R
LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die fur die industriellen Steuerungen geltenden Sicher-
heitsmaBnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemaB den je-
weils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch fir
alle weiteren angeschlossenen Geréate wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes Fach-
personal ausgefuhrt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Auf-
stellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer
Téatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfligen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhi-
tungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Doku-
mentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation
und Inbetriebnahme sorgfaltig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung missen die Gerate vor unzuldssigen Beanspruchungen (mecha-
nische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphare) geschiitzt werden.
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2.5 Montage

* Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und
Werkzeugen erfolgen.

* Die Montage der Geréate darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen.

* Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhi-
tungsvorschriften sind zu beachten.

* Die elektrische Installation ist nach den einschlagigen Vorschriften durchzufiihren (z. B.
Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobach-
tungsgerate und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte
Teile unter gefahrlichen Spannungen von ber 42 VDC stehen. Werden solche Teile beriihrt,
kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von
Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schaden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobach-
tungsgerate sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass
das Gehéuse ordnungsgemal mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbin-
dungen mussen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerat sowie die
Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur fiir Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurz-
zeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsfiihrende Teile sicher abzudecken. Wéhrend des Betriebes
mussen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeréten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mo-
bile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung
ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerat in dessen Funk-
tion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kithlung (Lufter), kann dadurch u.U.
keine ausreichende Kuhlung mehr gewéhrleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, kénnen diese ebenso zu Funktionsstérungen fuh-
ren. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - bei-
spielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang,
welche sehr schnell elektronische Bauteile beeintrachtigen bzw. schadigen kénnen. Ein Anzei-
chen fur aggressive Gase sind geschwarzte Kupferoberflachen und Kabelenden in vorhandenen
Installationen.
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Bei Betrieb in Rdumen mit funktionsgefdhrdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind
Bedien- und Beobachtungsgeréate, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsma-
Bigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuch-
tigkeit geschutzt. Rickseitig jedoch miissen alle Geréate gegen das Eindringen von Staub und
Feuchtigkeit geschiitzt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabstanden zu
entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schéadliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datentrager (z.B. Diskette,
CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder Uber Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle
Geféhrdung flir das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Ge-
fahren abzuwenden und durch entsprechende MaBnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme,
Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswirdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgerate und
die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt
so gering wie moglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Gerate einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefihrt werden kénnen, ist es
notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil Entsorgung

Speicherprogrammierbare Steuerungen Elektronik Recycling
Bedien- und Beobachtungsgeréte
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kabel

Karton/Papier Verpackung Papier-/Kartonage Recycling

Plastik Verpackungsmaterial Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemaf den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.
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3. Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis

Beschreibung

Gefahr! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder
groBer Sachschéden.
Warnung! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder von
Sachschéden.
Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

4. Richtlinien

Tabelle 3: Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Fur alle BemaBungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.)
sind die europdischen BemafBungsnormen guiltig.
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5. Bestellnummern

5.1 Systemeinheiten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5PC810.8X01-00 APC810 System 1CS")
APC810 Systemeinheit 1 Card Slot (PCI, PCI Express, abhangig vom Bus) 1 Slide-in com- siehe Seite 37
pact Steckplatz fir Laufwerk, 2 CompactFlash Steckplatze; Smart Display Link/DVI/Monitor,
Anschliisse fiir 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC.
5PC810.5X02-00 APC810 System 2¢S") 1DD? 1LSY
APC810 Systemeinheit 2 Card Slots (PCI, PCI Express, abhangig vom Bus) 1 Slot fir Auto-
mation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact Steckplatz und 1 Slide-in Steckplatz fir siehe Seite 42
Laufwerke, 2 CompactFlash Steckplétze; Smart Display Link/DVI/Monitor, Anschliisse fiir 2x
RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC.
5PC810.5X05-00 APC810 System 5CS") 2DD? 1LS?)
APC810 Systemeinheit 5 Card Slots (PCI, PCI Express, abhangig vom Bus) 1 Slot fir Auto-
mation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact Steckplatz und 2 Slide-in Steckplétze fir siehe Seite 47
Laufwerke, 2 CompactFlash Steckplétze; Smart Display Link/DVI/Monitor, Anschliisse flir 2x
RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC.
Tabelle 4: Bestellnummern Systemeinheit
1) Card Slot = PCI Slot: PCI oder PCI Express
2) Disk Drive = Slide-In Laufwerk Steckplatz
3) Link Slot = Steckplatz fir eine AP Link Steckkarte
5.2 Buseinheiten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5PC810.BX01-00 APC810 Bus 1PCI . '
APC810 Buseinheit mit einem PCI Steckplatz. siehe Seite 94
5PC810.BX01-01 APC810 Bus 1PCle.x4 siche Seite 94
APC810 Buseinheit mit einem PCle Steckplatz.
5PC810.BX02-00 APC810 Bus 2PCI . .
APC810 Buseinheit mit zwei PCI Steckplitzen. siehe Seite 94
5PC810.BX02-01 APC810 Bus 1PCI 1PCle.x4 . .
APC810 Buseinheit mit einem PCl und einem PCle Steckplatz. siehe Seite 94
5PC810.BX05-00 APC810 Bus 4PCI 1PCle.x1 siehe Seite 94
APC810 Buseinheit mit 4 PCI Steckplatzen und einem PCle Steckplatz
5PC810.BX05-01 APC810 Bus 2PCI 3PCle.x1 siche Seite 94
APC810 Buseinheit mit 2 PCI Steckplatzen und 3 PCle Steckplétzen.
Tabelle 5: Bestellnummern Buseinheiten
Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 25

Kapitel 1
Allgemeines



Allgemeines ° Bestellnummern

5.3 CPU Board BM45

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5PC800.BM45-00 CPU Board Intel® Core™2 Duo T9400, 2,53 GHz siehe Seite 96
1066 MHz FSB, 6 MB L2 Cache; Chipset GM45; 2 Sockel fiir SO-DIMM DDR3 Modul
Tabelle 6: Bestellnummern CPU Board BM45
5.4 Kiihlkorper
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC801.HS00-01 APC810 Kiihlkdrper T7400, T9400 siche Saite 97
Kuihlkorper APC810 fiir CPU Board mit Dual Core Prozessor T7400 und T9400
Tabelle 7: Bestellnummern Kiihlkérper
5.5 Hauptspeicher
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5MMDDR.2048-02 SO-DIMM DDR3 2048MB PC3-8500 siche Seite 98
Tabelle 8: Bestelinummern Hauptspeicher
5.6 Laufwerke
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC801.ADAS-00 APCB810 Slide-In Compact Adapter
Adapter zum Betrieb von Compact Slide-In Laufwerken in einem Slide-In Slot Laufwerksein- siehe Seite 109
schub (nur verwendbar im Slide-In Slot 1).
5AC801.HDDI-00 APC810 Slide-In Compact HDD 40GB
40 GB SATA Hard Disk (slide-in compact), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbe- siehe Seite 99
reich.
5AC801.HDDI-02 APC810 Slide-In Compact HDD 160GB 24x7 ET
160 GB SATA Hard Disk (slide-in compact), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbe- siehe Seite 102
reich.
5AC801.HDDS-00 APCB810 Slide-In HDD 40GB siehe Saite 110

40 GB SATA Hard Disk (slide-in), 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich.

5AC801.SSDI-00

APC810 Slide-In Compact SSD 32GB (SLC)
32 GB SSD Laufwerk (slide-in)

siehe Seite 105

5AC801.DVDS-00

APC810 Slide-In DVD-ROM
DVD ROM Laufwerk (slide-in)

siehe Seite 113

5AC801.DVRS-00

APC810 Slide-In DVD-R/RW
DVD-R/RW, DVD+R/RW Laufwerk (slide-in)

siehe Seite 116

5ACPCI.RAIC-03

PCI SATA RAID System 2x160 GB
PCI Raid Controller + 2 x 160 GB SATA Hard Disk; benétigt einen freien PCI Slot.

siehe Seite 119

5ACPCI.RAIC-04

Ersatz SATA-HDD 160GB
Hard Disk 160 GB SATA, Ersatzteil fir 5SACPCI.RAIC-03

siehe Seite 124

Tabelle 9: Bestellnummern Laufwerke
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5.7 Lifter Kit

Allgemeines ° Bestellnummern

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5PC810.FA01-00

APCB810 Liifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC800.SX01-00
APCB810 Lufter Kit fiir Systemeinheit mit 1CS, besteht aus 3 Luftern (40x40x10)

siehe Seite 127

APCB810 Lufter Kit fiir Systemeinheit mit 5CS, besteht aus 3 Liftern (70x70x15)

5PC810.FA02-01 APC810 Lufter Kit, fiir Systemeinheit 5PC800.5X02-00 siche Seite 128
APC810 Lifter Kit fiir Systemeinheit mit 2CS, besteht aus 2 Liftern (70x70x15)
5PC810.FA05-00 APC810 Lifter Kit, fiir Systemeinheit 5PC800.5X05-00

siehe Seite 129

Tabelle 10: Bestellnummern Lifter Kit

5.8 AP Link Steckkarten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

siehe Seite 130

5AC801.RDYR-00 APC810 Ready Relais . ’
Ready Relais fiir APC810 siehe Seite 133
Tabelle 11: Bestellnummer AP Link
5.9 Schnittstellenoptionen (IF Option)
Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

5AC600.CANI-00

Add-On CAN Interface
CAN Interface fir den Einbau in einen APC620, APC800 oder PPC700.

siehe Seite 135

5AC600.485l-00

Add-On RS232/422/485 Interface
Add-On RS232/422/485 Interface flir den Einbau in einen APC620, APC800 und PPC700.

siehe Seite 139

Tabelle 12: Bestellnummern Schnittstellenoptionen (IF Option)

5.10 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Verbindungskabel zwischen Add-On USV Modul und USV Batterieeinheit; Lange 3 Meter

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC600.UPSI-00 Add-On USV Modul
USV Modul fir Automation PC, Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batte- siehe Seite 345
rieeinheit (5SAC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah . .
USV Batterieeinneit fir das Add-On USV Modul siehe Seite 345
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m siche Saite 345
Verbindungskabel zwischen Add-On USV Modul und USV Batterieeinheit; Lange 0,5 Meter
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3m siehe Seite 345

Tabelle 13: Bestellnummer Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00

27

Kapitel 1
Allgemeines



Allgemeines ° Bestellnummern

5.11 Zubehoér

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

0TB103.9 Stecker 24V 5.08 3p Schraubklemme
Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Schraubklemme, 3,31 mmg, Vibrationsschutz durch siehe Seite 320
Schraubflansch.

0TB103.91 Stecker 24V 5.08 3p Federzugklemme
Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Federzugklemme, 3,31 mmz, Vibrationsschutz durch siehe Seite 320
Schraubflansch.

0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stk. . )
Lithium Batterien 4 Stiick, 3V / 850 mAh, Knopfzelle siehe Seite 322

4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stk. siche Saite 322
Lithium Batterie 1 Stiick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle

5AC801.FA01-00 APC810 Ersatz Lifterfilter fiir Systemeinheit mit 1CS 5 Stiick siche Seite 323

5AC801.FA02-00 APC810 Ersatz Liifterfilter fiir Systemeinheit mit 2CS 5 Stiick . .

siehe Seite 323

5AC801.FA05-00 APC810 Ersatz Lifterfilter fiir Systemeinheit mit 5CS 5 Stiick siche Seite 323

5AC900.1000-00 Adapter DVI-A/m zu CRT DB15HD/f
Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse), zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine siehe Seite 324
DVI-I Schnittstelle.

5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MB B&R siehe Seite 325
CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1024 MB B&R siche Seite 325
CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2048 MB B&R siehe Seite 325
CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4096 MB B&R siche Seite 325
CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8192 MB B&R siehe Seite 325
CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MB SSI siche Site 330
CompactFlash Steckkarte mit 64 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle.

5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MB SSI siehe Seite 330
CompactFlash Steckkarte mit 128 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MB SSI siche Site 330
CompactFlash Steckkarte mit 256 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MB SSI siehe Seite 330
CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1024 MB SSI siche Seite 330
CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2048 MB SSI siehe Seite 330
CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4096 MB SSI siche Seite 330
CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8192 MB SSI siehe Seite 330
CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle

Tabelle 14: Bestellnummer Zubehor
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Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5MD900.USB2-01

USB 2.0 Drive DVD-RW/CD-RW FDD CF USB
USB 2.0 Laufwerkskombination; Bestehend aus DVD-R/RW/DVD+R/RW/CD-RW, FDD,
CompactFlash Slot (Typ 1), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC.

siehe Seite 334

5A5003.03

Frontklappe fiir das USB Media Drive 5MD900.USB2-01
Frontklappe fiir die Remote USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-01.

siehe Seite 340

5MMUSB.2048-00

USB Memory Stick 2 GB SanDisk
USB 2.0 Memory Stick 2 GB

siehe Seite 342

0PS102.0

Netzteil, 1-phasig, 2,1 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 2,1 A, Eingang 100..240 VAC, Wide Range DIN-Schienen Mon-
tage

siehe Seite 354

0PS104.0

Netzteil, 1-phasig, 4,2 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 4,2 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Monta-
ge

siehe Seite 354

0PS105.1

Netzteil, 1-phasig, 5 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Mon-
tage

siehe Seite 354

0PS105.2

Netzteil, 1-phasig, 5 A, redundant
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC, Ma-
nual Select, DIN-Schienen Montage

siehe Seite 354

0PS110.1

Netzteil, 1-phasig, 10 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Mon-
tage

siehe Seite 354

0PS110.2

Netzteil, 1-phasig, 10 A, redundant
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC,
Manual Select, DIN-Schienen Montage

siehe Seite 354

0PS120.1

Netzteil, 1-phasig, 20 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 20 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage

siehe Seite 354

0PS305.1

Netzteil, 3-phasig, 5 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 5 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie-
nen Montage

siehe Seite 354

0PS310.1

Netzteil, 3-phasig, 10 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 10 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie-
nen Montage

siehe Seite 354

0PS320.1

Netzteil, 3-phasig, 20 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 20 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-
Schienen Montage

siehe Seite 354

0PS340.1

Netzteil, 3-phasig, 40 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 40 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-
Schienen Montage

siehe Seite 354

5ACPCI.ETH1-01

PCI Ethernet Card 10/100
half size PCI Ethernet Karte, 1 Ethernet Anschluss

siehe Seite 356

5ACPCI.ETH3-01

PCI Ethernet Card 10/100 3port
half size PCI Ethernet Karte, 3 Ethernet Anschliisse

siehe Seite 358

5SWHMI.0000-00

HMI Drivers & Utilities DVD

Beinhaltet Treiber, Utilities, Softwareupgrades und Anwenderhandbiicher fir B&R PanelSy-
stem Produkte (siehe B&R Homepage - Bereich Industrie PCs bzw. Visualisieren und Bedie-
nen).

siehe Seite 389

5CAMSC.0001-00

APC810 Versorgungskabel intern

siehe Seite 386

Tabelle 14: Bestellnummer Zubehér (Forts.)
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5AC801.FRAM-00 HDD Ersatzablage . .
APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage siefe Seite 387

Tabelle 14: Bestellnummer Zubehér (Forts.)

5.12 Software

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
980000.01-010 OEM Microsoft-DOS 6.22 deutsch (Disk)
OEM Microsoft DOS 6.22, Deutsch Disketten siehe Seite 276
Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.
950000.01-020 OEM Microsoft-DOS 6.22 englisch (Disk)
OEM Microsoft DOS 6.22, Englisch Disketten siehe Seite 276

Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.

5SWWXP.0600-ENG WinXP Professional mit SP3 GER
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Ver- siehe Seite 278
bindung mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-GER WinXP Professional mit SP3 ENG
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Ver- siehe Seite 278
bindung mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-MUL WinXP Professional mit SP3 MUL
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur siehe Seite 278
in Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-ENG WinXP Professional mit SP 2¢c, GER
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in siehe Seite 278
Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-GER WinXP Professional mit SP 2c, ENG
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in siehe Seite 278
Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-MUL WinXP Professional mit SP 2c, MUL
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur siehe Seite 278
in Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0733-ENG WinXPe WES2009 APC810 GM45
Microsoft OEM Windows XP Embedded Standard 2009, englisch; fiir APC810 mit CPU Board siehe Seite 281
5PC800.BM45-00; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GB).

Tabelle 15: Bestellnummern Software
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6. Typische Topologie

6.1 APCB810 fiir zentrale Steuerung und Visualisierung

Das Steuerungsprogramm lauft auf dem APC810 parallel zu Windows ab. Die Visualisierung er-
folgt integriert mit Visual Components. Am PC sind lokal oder in groBerer Entfernung bis zu vier
Displayeinheiten angeschlossen. Der PC ist Giber Ethernet TCP/IP vernetzt, weitere Bedienter-
minals auf Power Panel Basis kénnen zusatzlich Uber Ethernet angeschlossen werden. Die
Kommunikation zu I/O Systemen mit Achsen erfolgt Gber Feldbusse (CAN-Bus, POWERLINK).

Ethernet TCP/IP

Industrie PC Visualisieren und Bedienen
APC810 Automation Panel Automation Panel Power Panel 300 Power Panel 300

Dezentrale I/0 Systeme
X67 X67 X67 X67 X67

CAN Bus

POWERLINK

X20 System

i1
= W= = X20 3ytem
ACOPOS ACOPOS ACOPOS

Power Panel 300

Abbildung 1: APC810 fiir zentrale Steuerung und Visualisierung
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6.2 APC810 als Visualisierungsgerat

Die Visualisierung lauft am APC810 als SCADA Applikation. Bis zu vier Displayeinheiten werden
lokal oder in gréBerer Entfernung am PC betrieben. Die Steuerungsaufgaben nehmen eine oder
mehrere unterlagerte SPS Stationen wahr, an die wiederum 1/O Systeme und Antriebe lokal oder

Uber Feldbussysteme angeschlossen sind. Uber Ethernet TCP/IP kénnen weitere SCADA Sta-
tionen vernetzt sein.

Industrie PC Visualisierung und Bedienung
APC810 Automation Por{e\ Automation Por{e\ PC System PC System PC System
Ethernet TCP/IP
Steuerungssystem Steuerungssystem
1l 1l
(LI (LI
— |l — |l
— e — e
X20 System X20 Systern
Antriebstechnik Antriebstechnik
| | | | Dezentrale /O Systeme | ‘ | ‘ Dezentrale /O Systeme
= - : : : s =
ACOPOS ACOPOS X67 X67 X67 ACOPOS ACOPOS X67 X67 X67
Abbildung 2: APC810 als Visualisierungsgeréat
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Kapitel 2 e Technische Daten

1. Einleitung

Der APCB810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf
neuester Intel® Core™2 Duo Technologie bietet der APC810 hdchste Performance fir alle An-
wendungen, bei denen es auf maximale Rechenleistung ankommit.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschutzt hinter einer
Klappe Einschibe fur Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots (mit BM45
CPU Board ist nur ein CF-Slot nutzbar). Durch die modulare Einschubtechnik kénnen die Lauf-
werke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlisse und Schnittstellen sind
auf der Gehduseoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker
vergréBert. Der APC810 bietet mit den unterschiedlichen BaugréBen mit einem, zwei oder finf
Card Slots (fur PCI bzw. PCI Express Steckkarten) die optimale Bauform fur jede Einbausituati-
on - passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu verschwenden.
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Technische Daten ¢ Einleitung

1.1 Features

Neueste Prozessortechnologien - Core 2 Duo

Bis zu 8 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)
1 CompactFlash Steckplatz (Typ I)

1, 2 oder 5 Card Slot Steckplatze (ftir PCI / PCI Express (PCle) Karten)
SATA Laufwerke (Slide-In bzw. Slide-In compact Steckplatze)
5x USB 2.0

2x Ethernet 10/100/1000 MBIt Schnittstellen

2x RS232 Schnittstelle, modemféhig

24 VDC Versorgungsspannung

BIOS (AMI)

Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)

Anschluss verschiedenster Anzeigegerate am ,Monitor/Panel“ Videoausgang (Unterstiit-
zung von RGB, DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)

2’ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte
Einfacher Slide-In Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fahig)
Optionaler Einbau des Add-On USV Modules

Optionale CAN Schnittstelle

Optionale RS232/422/485 Schnittstelle

Optionaler RAID Controller (benétigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist moglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen
zusammenzustellen.

Fur den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

Systemeinheit
Buseinheit
CPU Board
Kuhlkérper
Hauptspeicher
Lufter Kit

Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) flr das Be-
triebssystem

Software

34
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1.3 Konfiguration Grundsystem

Technische Daten ¢ Einleitung

Konfiguration - Grundsystem

Systemeinheit

1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehéduse und Basisboard.
Varianten:

Card Slots (1,2 oder 5)
Slide-In Slots (0,1 oder 2)

AP Link Steckplatz (0 oder 1)

t‘l
w4

Beispiel: (2/1/1) - —
N
=2 Card Slots, 1 SliderIn Slot, 1 AP Link Slot | - 5p(810,5X01-00 (1/0/0) 5PC810.5X02-00 (2/1/1) 5PC810.5X05-00 (5/2/1)
I | 1 I |
Lfter Kit 1 auswahlen < L < L < 5
».
Lo § : 5PC810.FA01-00 5PC810.FA02-01 5PC810.FA05-00
Buseinheit 1 auswahlen

-~ @

5PC810.8X01-00 (1 PCI)
5PC810.8X01-01 (1 PCle )

5PC810.8X02-00 (2 PCI)
5PC810.8X02:01 (1 PCI/ 1 PCle)

5PC810.BX05-00 (4 PCI/ 1 PCle)
5PC810.BX05-01 (2 PCI/ 3 PCle)

CPU Board - Kiihlkdrper -Hauptspeicher

CPU Board 1 auswahlen
5PC800.BM45-00
1
Kuhlkorper 1 auswahlen % 5
5AC801.HS00-01
—
Hauptspeicher 1 oder 2 auswahlbar J L

5MMDDR.2048-02 - 2 GB

Abbildung 3: Konfiguration Grundsystem
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Technische Daten ¢ Einleitung

1.4 Konfiguration Laufwerke, Software, Zubehér

Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehor

Systemeinheit
Eine Systemeinheit besteht ~ - B ,
aus Gehduse und Basisboard. : 5 £
Varianten:
Card Slots (1,2 oder 5)
Slide-In Slots (0,1 oder 2)
AP Link Steckplatz (0 oder 1) = - ¥ R
Beispiel: (2/1/1) ‘ : e
=2 Card Slots, 1 SliderIn Slot, 1 AP Link Slot | - 5p(810,5X01-00 (1/0/0) 5PC810.5X02-00 (2/1/1) 5PC810.5X05-00 (5/2/1)
Slide-In Compact Laufwerk 1 auswahlen
| an 5AC801.HDDI00 (40 GB)
i 5AC801.HDDI-02 (160 GB)
| s 5AC801.5SDI-00 (32 GB)
-
CompactFlash 1 auswahlen
S 5CFCRD.0512-04, 5CFORD.1024-04, SCFCRD.0064-03, SCFCRD.0126-03,
. 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03,
5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, FORD FORD
5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 SCFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048.03,
' 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03

Slide-In Laufwerk nicht maglich 1 mdglich | 2 méglich

E 5AC801.HDDS-00 (40 GB)
i o 5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk)
’; 5AC801.ADAS-00 (Adapter)

5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)

AP Link Steckkarte 1 auswahlen
5AC801.SDL0-00 ( fiir 2'ten Grafikstrang)
5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)
RAID System 1 auswahlen

5ACPCI.RAIC-03 (2x160 GB, belegt 1 PCI Slot)
5ACPCI.RAIC-04 (Ersatz SATA-HDD 160GB)

Schnittstellenoption 1 auswahlen
A 5AC600.CANI-00 (CAN)
! 5AC600.485l-00 (kombinierte RS232/RS422/RS485)
USV Modul + Batterie 1 auswahlen
1 ey | 5AC600.UPSI-00 (Add-On USV Modul) + 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit)
Verbindungskabel APC -> Batterie: 5CAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Meter)
Spannungsversorgungsstecker | 1 auswahlen
‘ ' 0TB103.9 (Schraubklemme)
0TB103.91 (Federzugklemme)
Software 1 auswahlen
I - 5SWWXP.0600-GER (XP Pro SP3 Deutsch) 5SWWXP.0426-ENG (XP embedded Englisch)
o W Sl Windows' 8 | 5GWWXP0600-ENG (XP Pro SP3 Englisch) 950000.01-010 (MS-DOS 6.22 Deutsch)
Windows 5SWWXP.0600-MUL (XP Pro SP3 Multilanguage) 950000.01-020 (MS-DOS 6.22 Englisch)

Abbildung 4: Konfiguration Laufwerke, Software, Zubehér
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Technische Daten « Gesamtgerét

2. Gesamtgerat

2.1 Uberblick APC810 1 Card Slot Variante

2.1.1 Schnittstellen

Add-On Schnittstellensteckplatz

Line OUT
Add-On USV Steckplatz

Spannungsversorgung
+24VDC

Card Slot - half-size
PCl oder PCle*

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A]

Warnhinweis
Kihlkdrpersiegel

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 5: APC810 1 Card Slot Variante Schnittstellentbersicht Oberseite
Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkoérpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kiihlkorper liber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelost (gesichert durch ein Sie-
gel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflichentemperatur des Kihlkérpers im Betrieb auf
70 °C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache*) ansteigen kann.
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Technische Daten *« Gesamtgerét

Status LEDs

Dauermagnet

Slide-In compact Slot
(Anschluss tiber SATA)

CompactFlash Slot CF2”

CompactFlash Slot CF1
Anschluss tber IDE - PATA

Serialnummern-
aufkleber

Liifter Kit Abdeckung

*Wird mit dem BM45 CPU Board nicht unterstiitzt.

Abbildung 6: APC810 1 Card Slot Variante Schnittstellentibersicht Vorderseite

Information:

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréager
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust
kommen.
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2.1.2 Technische Daten

Technische Daten « Gesamtgerét

Ausstattung APC810 1 Card Slot Variante
Bootloader / Betriebssystem BIOS
P(pzessor komponentenabhangig, siehe technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
KUh/-I\l:tng Passiv Uber Kiihlkérper und durch ein aktives Lufter Kit
Hauptspeicher max. 8 GB
Grafik
Controller komponentenabhangig, siehe technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96

Power Fail Logik

Controller mTex!) (siehe dazu auch Seite 422)
Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)
Batteriegepuffert Ja
Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
SRAM
Batteriegepuffert Ja
GroBe 512 kB
Batterie siehe dazu auch Seite 85
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 2¥ Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 74 bzw. Seite 75
CAN-Bus optional mit Add-On Schnittstellenoption (5AC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 87 bzw. Seite 88
Typ Typl
Anzahl 1

Serielle Schnittstelle

siehe dazu auch Seite 72 bzw. Seite 73

Anzahl 2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 76
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Uber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siche auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 82
Summer Ja
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 81
Anzahl 1
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich

Tabelle 16: Technische Daten APC810 1 Card Slot Variante
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Technische Daten * Gesamtgerat

Ausstattung APC810 1 Card Slot Variante
Add-On USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC £25 %
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siehe Abschnitt "Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0",
auf Seite 57
Mechanische Eigenschaften
Gehause®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 1 Card Slot Variante", auf Seite 41
Gewicht ca. 2,2 kg (komponentenabhéngig)
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - siche Abschnitt 2.4 "Umgebungstemperaturen”, auf Seite 52
Lager -20 bis +60 °C
Transport -20 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhéngig, siche Abschnitt “Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Lager komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Transport komponentenabhéngig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2- 9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
Lager 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Transport 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock?
Betrieb 159, 11 ms
Lager 309,15ms
Transport 309, 15ms
Schutzart P20
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m? (komponentenabhangig)

Tabelle 16: Technische Daten APC810 1 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50 °C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40 %.

3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit méglich.
4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.1.3 Abmessungen

Technische Daten « Gesamtgerét
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Information:

Das MaB “A” ist vom verwendeten
Kuhlkorper abhangig!

Bestellnummer Angabe in mm

5AC801.HS00-01 | 28

Aligemeintoleranz nach

Nennmafbereich DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm +0,1mm
tber 6 bis 30 mm +0,2mm
Uber 30 bis 120 mm +0,3mm
(ber 120 bis 400 +0,5mm
(iber 400 bis 1000 +0,8 mm
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Technische Daten *« Gesamtgerét

2.2 Uberblick APC810 2 Card Slot Variante

2.2.1 Schnittstellen

Add-On Schnittstellensteckplatz
Add-On USV Steckplatz

Line OUT
AP Link Steckplatz

Card Slot 2 - half-size
PCl oder PCle*

Card Slot 1 - half-size
PCl oder PCle*

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit)
ETH2 (10/100/1000 MBit)
USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A

Warnhinweis
Kihlkérpersiegel

Kihlkdrper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 8: APC810 2 Card Slot Variante Schnittstellenibersicht Oberseite

Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkorpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kihlkorper tber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch geldst (gesichert durch ein Sie-
gel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflaichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf
70 °C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache”) ansteigen kann.
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Technische Daten « Gesamtgerét

CMOS Profil Schalter
Power / Reset Taster

Slide-In Slot 1
(Anschluss tber SATA)

Hardware Security Key
Batterie

USB5 (max. 1A)

Slide-In compact Slot
(Anschluss Uber SATA)

CompactFlash Slot CF2*

CompactFlash Slot CF1

Anschluss tiber IDE - PATA

Serialnummern-
aufkleber

Liifter Kit Abdeckun b

* Wird mit dem BM45 CPU Board nicht unterstitzt.

| Automation PC

26v0c)
Pl 12550 on

°
Stdeu
St

¥ 0
: 2.
-
25 g
pos €
' . o
Securiy Key  Batiory "

o
i

8
PSR
b J 2
1 . _
o A

Dauermagnet

kommen.

Information:

Abbildung 9: APC810 2 Card Slot Variante Schnittstellentibersicht Vorderseite

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréager
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust
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Technische Daten * Gesamtgerat

2.2.2 Technische Daten

Ausstattung APC810 2 Card Slot Variante
Bootloader / Betriebssystem BIOS
Prozessor komponentenabhangig, siehe technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
Kihlung
Art Passiv Uber Kiihlkérper und durch ein aktives Lufter Kit
Hauptspeicher max. 8 GB
Grafik
Controller komponentenabhangig, siehe technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
Power Fail Logik
Controller mTex!) (siehe dazu auch Seite 422)
Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)
Batteriegepuffert Ja
Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
SRAM
Batteriegepuffert Ja
GroBe 512 kB
Batterie siehe dazu auch Seite 85
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 2% Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 74 bzw. Seite 75
CAN-Bus optional mit Add-On Schnittstellenoption (5AC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 87 bzw. Seite 88
Typ Typl
Anzahl 1
Serielle Schnittstelle siehe dazu auch Seite 72 bzw. Seite 73
Anzahl 2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 76
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBitBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Uber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siche auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 82
Summer Ja
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 81
Anzahl 2
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich

Tabelle 17: Technische Daten APC810 2 Card Slot Variante
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Technische Daten « Gesamtgerét

Ausstattung APC810 2 Card Slot Variante
Add-On USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz Ja
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC £25 %
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siehe Abschnitt "Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0",
auf Seite 59
Mechanische Eigenschaften
Gehause®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 2 Card Slot Variante', auf Seite 46
Gewicht ca. 2,8 kg (komponentenabhangig)

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - siche Abschnitt 2.4 "Umgebungstemperaturen”, auf Seite 52
Lager -20 bis +60 °C
Transport -20 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhéngig, siche Abschnitt “Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Lager komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Transport komponentenabhéngig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2- 9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
Lager 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Transport 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock?
Betrieb 159, 11 ms
Lager 309,15ms
Transport 309, 15ms
Schutzart P20
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m? (komponentenabhangig)

Tabelle 17: Technische Daten APC810 2 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50 °C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40 %.

4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

)
)
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit méglich.
)
)

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.2.3 Abmessungen
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Abbildung 10: Abmessungen APC810 2 Card Slot Variante
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Technische Daten « Gesamtgerét

2.3 Uberblick APC810 5 Card Slot Variante

2.3.1 Schnittstellen

Add-On USV Steckplatz

AP Link Steckplatz Add-On Schnittstellensteckplatz

Card Slot 1 - half-size ;
PCl oder PCle" Mg, Hne N
Card Slot 2 - half-size =
PCl oder PCle*
Card Slot 3 - half-size
PCl oder PCle*
Card Slot 4 - half-size

PCl oder PCle* Spannungsversorgung
Card Slot 5 - half-size +24 VD

PCl oder PCle* COM2

COM1

Monitor/Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit
ETH2 (10/100/1000 MBit)

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A

Warnhinweis
Kihlkorpersiegel

Kuihlkdrper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 11: APC810 5 Card Slot Variante Schnittstellenibersicht Oberseite
Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kiihlkoérpers diirfen keinesfalls gelést werden, da
der Kiihlkorper tber eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbun-
den ist. Wird diese Verbindung zerstért, muss der APC810 ins Werk zur Reparatur
geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelost (gesichert durch ein Sie-
gel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist moglich, dass die Oberflaichentemperatur des Kiihlkérpers im Betrieb auf
70 °C (Warnhinweis ,,HeiBe Oberflache®) ansteigen kann.
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Technische Daten *« Gesamtgerét

CMOS Profil Schalter Status LEDs Power / Reset Taster

Slide-In Slot 1
(Anschluss tber SATA)

Slide-In Slot 2
(Anschluss Uber SATA)

Batterie

Hardware Security Key

USB5 (max. 1A)

(Anschluss {iber SATA)

Dauermagnet

CompactFlash Slot CF1
Anschluss tber IDE - PATA

Serialnummern-
aufkleber

Lufter Kit Abdeckung

* Wird mit dem BM45 CPU Board nicht unterstiitzt.

Abbildung 12: APC810 5 Card Slot Variante Schnittstellenlibersicht Vorderseite

Information:

In der orangen Fronttiire sind zwei Dauermagnete integriert. Kommt ein Datentréger
(Festplatte, Diskette, Magnetstreifen einer Kreditkarte, 0.4.), der mit Magnetismus
die Daten speichert, mit einem Magneten in Beriihrung, kann es zu Datenverlust
kommen.
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Technische Daten « Gesamtgerét

Ausstattung APC810 5 Card Slot Variante
Bootloader / Betriebssystem BIOS
P(pzessor komponentenabhangig, siehe technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
KUh/-I\l:tng Passiv Uber Kiihlkérper und durch ein aktives Lufter Kit
Hauptspeicher max. 8 GB
Grafik
Controller komponentenabhangig, siehe technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96

Power Fail Logik

Controller mTex!) (siehe dazu auch Seite 422)
Pufferzeit 10 ms
Echtzeituhr (RTC)
Batteriegepuffert Ja
Genauigkeit siehe Technische Daten des "CPU Boards BM45", auf Seite 96
SRAM
Batteriegepuffert Ja
GroBe 512 kB
Batterie siehe dazu auch Seite 85
Typ Renata 950 mAh
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttire zugénglich
Lebensdauer 2¥ Jahre?
Ethernet
Anzahl 2
Geschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Controller siehe dazu auch Seite 74 bzw. Seite 75
CAN-Bus optional mit Add-On Schnittstellenoption (5AC600.CANI-00) realisierbar
CompactFlash siehe dazu auch Seite 87 bzw. Seite 88
Typ Typl
Anzahl 1

Serielle Schnittstelle

siehe dazu auch Seite 72 bzw. Seite 73

Anzahl 2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBaud
Anschluss 9-pol D-Sub
USB Schnittstelle siehe auch Seite 76
Typ UsB 2.0
Anzahl 5
Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBIit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Anschluss Typ A
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Reset Taster Ja, hinter der organgen Fronttiire zugénglich
LEDs 4 Uber Lichtwellenleiter nach auBen gefiihrt, siche auch Abschnitt "Status LEDs", auf Seite 82
Summer Ja
Card Slots siehe auch Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)", auf Seite 81
Anzahl 5
half-size Abmessungen der PCI / PCle Steckkarten sind unterschiedlich

Tabelle 18: Technische Daten APC810 5 Card Slot Variante
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Ausstattung APC810 5 Card Slot Variante
Add-On USV Steckplatz Ja
AP Link Steckplatz Ja
Elektrische Eigenschaften
Versorgung
Nennspannung 24 VDC £25 %
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme komponentenabhéngig, siche Abschnitt “Leistungskalkulation mit 5PC810.5X05-00", auf Seite 61

Mechanische Eigenschaften

Gehéuse®

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
AuBenabmessungen siehe Abschnitt "Abmessungen APC810 5 Card Slot Variante", auf Seite 51
Gewicht ca. 3,9 kg (komponentenabhangig)

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur
Betrieb Komponentenabhéngig - siche Abschnitt 2.4 "Umgebungstemperaturen’, auf Seite 52
Lager -20 bis +60 °C
Transport -20 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhéngig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Lager komponentenabhéngig, siche Abschnitt “Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Transport komponentenabhangig, siche Abschnitt "Luftfeuchtigkeitsangaben", auf Seite 55
Vibration®)
Betrieb (dauerhaft) 2 -9 Hz: 1,75 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2- 9 Hz: 3,5 mm Amplitude /9 - 200 Hz: 1 g
Lager 2-8Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Transport 2 -8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock®)
Betrieb 159,11 ms
Lager 309, 15ms
Transport 309, 15ms
Schutzart IP20
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m? (komponentenabhéngig)

Tabelle 18: Technische Daten APC810 5 Card Slot Variante (Forts.)

1) Maintenance Controller Extended.

2) Bei 50 °C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40 %.

4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

)
)
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit moglich.
)
)

5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
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2.3.3 Abmessungen
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Abbildung 13: Abmessungen APC810 5 Card Slot Variante
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2.4 Umgebungstemperaturen

Aufgrund der Moglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke,
Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abh&ngigkeit von Systemeinheit und Lifter Kit zu
kombinieren, bieten die nachfolgenden Grafiken bedingt durch diese Komponenten, einen Uber-
blick zur Bestimmung der in diesem Zusammenspiel daraus resultierenden maximal méglichen
Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Be-
dingungen fir den Betrieb mit Liifter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei
typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows héhere Umgebungstempe-
raturen erzielt werden kénnen. Die diesbeziigliche Priifung und Bewertung hat indi-
viduell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS
oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

e Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslas-
tung

¢ Burnin Testtool (Burnin V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%’tigen
Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-On und
Slide-In Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgénge)

e Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

¢ Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100MBit oder 1 GBit Modus
* Revision des verwendeten Kihlkérpers
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2.4.1 Maximale Umgebungstemperatur mit Liifter Kit

Information:

ETH2.

Technische Daten « Gesamtgerét

e Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und

e Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5 °C) Einbaulage erlaubt (siehe auch
Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Einbaulagen"”, auf Seite 148).

¢ Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit dem
Kiihlkérper 5AC801.HS00-01 > Rev. DO.

ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb

ETH1: bis 1 GBit Betrieb
ETH2: bis 1 GBit Betrieb

Alle Temperaturangaben in Grad =3 =
Celsius (°C) bei 500 Metern NN. N
= =
o | o
Herabsenkung (Derating) der s| s
i L I 3|8
typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 NN. 5|5
Maximale Umgebungstemperatur ) | 50 | 45 5 5
g 5
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur "é» Z
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? 2 =
T 3
2
£
5 On-Board CompactFlash? v/ |8
g
5| 5AC801.HDDI-00 /)|
| s5AC801.HDDI02 (/e
@ | 5AC801.5SDI-00 VI V|
& [ sAcs01.HDDS-00 I /|| E
2 | sAcs01.0vDS-00 A AEIE
3 k1
% | 5AC801.0VRS-00 ArAEIE
5MMDDR.2048-01 IV -
5PC810.5X01-00 v |/ | 80
5PCB10.5X02:00 ArALIE
5PC810.5X05-00 V] v/ |8
+| 5AC600.CANI-00 IV -
22| 5AC600.4851-00 /7] -
X
%g 5AC801.5DL0-00 v -
$£| 5AC801.RDYR-00 ArAE
SE
3| 5ACPCLRAIC-03 /v -

1) Bei waagrechter Einbaulage ist die maximale Umgebungstemperatur um 5 °C zu reduzieren!
2) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen CompactFlash Karte 5CFCRD.xxxx-04 oder 5CFCRD.xxxx-03 méglich.

Abbildung 14: Umgebungstemperaturen mit Lifter Kit
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2.4.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimalste Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten
bei +5 °C: 5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00. Wird keine der genannten Komponenten ver-
wendet so liegt die minimalste Umgebungstemperatur bei 0 °C.

2.4.3 Wie bestimmt man nun die maximale Umgebungstemperatur?

1) Auswahl des CPU Boards.

2) Die Zeile ,Maximale Umgebungstemperatur” zeigt die maximale Umgebungstemperatur des
Gesamtsystemes in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Her-
absenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000
Meter ab 500 Metern NN.

3) Sind im APC810 System zusétzlich Laufwerke (Add-On, Slide-In), Hauptspeicher, Zusatz-
steckkarten, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n)
eine Temperatureinschrankung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein ,v“ (Hackchen), so kann diese bei der maximalen Umge-
bungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. ,35% so darf die Umge-
bungstemperatur des gesamten APC810 Systems diese nicht Uberschreiten.

2.4.4 Temperaturiiberwachung

Sensoren Uiberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board I/0O,
Board ETH2, Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-In Laufwerke 1/2) im APC810.
Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Temperatursensorpositionen"’, auf
Seite 421 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale
Temperatur bei dieser Messstelle!) dar. Beim Uberschreiten der Temperatur wird kein Alarm
ausgeldst. Die Temperaturen” kénnen im BIOS (Menlpunkt Advanced - Baseboard/Panel Fea-
tures - Baseboard Monitor) oder unter Microsoft Windows XP/embedded mittels B&R Control
Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhaltlichen Hard Disks fir APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T
(Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es kdn-
nen verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer -
Freeware) unter Microsoft Windows XP/embedded ausgelesen werden.

1) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fiir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter
Bauteile beeinflusst worden sein.
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2.5 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimalste und maximalste Luftfeuchtigkeit der Einzelkom-
ponenten die fur die Einschrdnkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgeréates relevant sind. Fir
die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste wie auch gréBte Wert zu verwenden.

Komponente Betrieb Lagerung / Transport
CPU Boards BM45 COM Express 10-90 5-95
Systemeinheiten (alle Varianten) 5-90 5-95
Hauptspeicher fiir CPU Boards 10-90 5-95

5AC801.HDDI-00 5-90 5-95
5AC801.HDDI-02 8-80 5-95
Slide-In Laufwerke 5AC801.HDDS-00 5-90 5-90
5AC801.DVDS-00 8-90 5-95
5AC801.DVRS-00 8-90 5-95
5AC600.CANI-00 5-90 5-95
5AC600.4851-00 5-90 5-95
élclﬁi:tzétéﬁ:;anen 5AC801.SDL0-00 5-90 5-95
AP Link 5AC801.RDYR-00 5-90 5-95
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard) 8-90 5-95
5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard) 8-90 5-95
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 85 85
Zubehir CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 8-95 8-95
Memory Stick 5SMMUSB.2048-00 10-90 5-90
USB Media Drive 5MD900.USB2-01 20-80 5-90

Tabelle 19: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur
von 30 °C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit der Tem-
peratur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.
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2.6 Leistungshaushalt
2.6.1 Leistungshaushalt 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX05-00
Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsver-

sorgung fir die Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX05-00
dar.

y

USV Add-On P USV Batterie ,
Modul (optional) v

+24\VDC

Versorgungsspannung > 20V II 15V v 15V >

galvanisch
getrennt

3V3 Standb!
Pufferungskondensatoren | Y »

P 15V 3v3
(far min. 10 ms)
. " V3,
> >
5V Standby
5V >
| . 5V,
-12V »

-12v

/‘—E -
, +2v | +12V :
Power Taster Ein PCI Bus

Abbildung 15: Spannungsversorgung fur 1, 2 und 5 Card Slot Systemeinheiten

Erlauterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese gal-
vanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen
generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3
und 5 V auf den Bus gelegt. Beim 5 V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und
legt diese auf den Bus. Ein zuséatzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschlieBbare Add-On USV inklusive Batterieeinheit wird Uber 15 V versorgt und
gewabhrleistet bei Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
des 15V Bus.
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2.6.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= DO

Information: CPU Board | Vorliegendes System
o0
Alle Angaben in Watt § Werte ir_1 dieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. a Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. g @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-On USV Modul, optional | 75
maximal mdglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 43
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Stiick je 3W
x| Lifter kit 18
| Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 20 W‘-)l
Verbraucher +12V %
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
Hard Disk (slide-in compact) 4
Slide-In Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4
'_;: USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
-E USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
£ |©| Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,5
E Externer Verbraucher, optional (iiber BaseBoard) 5
é Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W "
maximal mdglich bei -12V 1,2
E Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W
v Verbraucher -12V 3
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
- CompactFlash 1
‘?’ Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,25
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W7
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 10 W‘7|
Ver 3V3 3
Verbraucher Y,
1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro
Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Liifter Kit nicht iiberschreiten.
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Abbildung 16: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0
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2.6.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < DO

Information: CPU Board | Vorliegendes System
T
Alle Angaben in Watt § Werte ir_1 dieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. a Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. g @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 85
Add-On USV Modul, optional | 75
maximal mdglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 43
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Stiick je 3W
x| Lifter kit 18
| Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 20 W‘-)l
Verbraucher +12V ¥
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
Hard Disk (slide-in compact) 4
Slide-In Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4
'_;: USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
-E USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
£ |©| Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,5
E Externer Verbraucher, optional (iiber BaseBoard) 5
é Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W "
maximal mdglich bei -12V 1,2
E Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W
v Verbraucher -12V 3
Verbraucher 5V 3
maximal mdglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
- CompactFlash 1
‘?’ Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,25
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W7
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 10 W‘7|
Ver 3V3 3
Verbraucher Y,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro
Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Liifter Kit nicht iiberschreiten.

Abbildung 17: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < DO
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2.6.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= DO

Information: CPU Board | Vorliegendes System
o0
Alle Angaben in Watt § Werte ir_1 dieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. z Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. g @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-On USV Modul, optional | 75
maximal mdglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 43
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Stiick je 3W
x| Lifer kit 18
| Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 20 W‘7|
Verbraucher +12V %
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
Hard Disk (slide-in compact) 4
Slide-In Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4
'_;: USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
-E USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
£ |>| Schnitistellenoption (Add-On Interface), optional 0,5
g +| Grafikadapter (AP Link), optional 5
3 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5
© Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W
maximal méglich bei -12V 1,2
a Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 WT)|
v Verbraucher -12V 3
Verbraucher 5V 3.
maximal méglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
CompactFlash 1
g Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W™
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 10 W”l
Ver 3V3 >
Verbraucher X,
1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro
Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Liifter Kit nicht tiberschreiten.
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Abbildung 18: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= DO
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2.6.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < DO

Information: CPU Board | Vorliegendes System
o0
Alle Angaben in Watt § Werte ir_1 dieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. z Spalte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. g @
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 85
Add-On USV Modul, optional | 75
maximal mdglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 43
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Stiick je 3W
x| Lifer kit 18
| Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 20 W‘7|
Verbraucher +12V %
maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
Hard Disk (slide-in compact) 4
Slide-In Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4
'_;: USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
-E USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
£ |>| Schnitistellenoption (Add-On Interface), optional 0,5
g +| Grafikadapter (AP Link), optional 5
3 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5
© Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W
maximal méglich bei -12V 1,2
a Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 WT)|
v Verbraucher -12V 3
Verbraucher 5V 3.
maximal méglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
CompactFlash 1
g Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W™
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 10 W”l
Ver 3V3 >
Verbraucher X,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro
Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Liifter Kit nicht tiberschreiten.

Abbildung 19: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < DO
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2.6.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

Information: CPU Board | Vorliegendes System
T
Alle Angaben in Watt § E‘;N e:tte ir_1 ?ieser
Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. z palte eintragen
Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte 8
maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte. g
Leistung Gesamtnetzteil (maximal) 130
Add-On USV Modul, optional | 75
maximal méglich bei +12V 75
CPU Board, Fixverbraucher 43
Arbeitsspeicher 2048MB max. 2 Stiick je 3W
x| Lifer kit 28
| Externer Verbraucher, optional ((iber Baseboard) 10
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W

Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 20 W‘7|

Verbraucher +12V %

maximal mdglich bei +5V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4
Hard Disk (slide-in compact) 4

Slide-In Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4
'_;: USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
-E USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
£ |>| Schnitistellenoption (Add-On Interface), optional 0,5
g +| Grafikadapter (AP Link), optional 5
3 Externer Verbraucher, optional (iber BaseBoard) 5
© Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W

maximal méglich bei -12V 1,2

a Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 WT)|
&

Verbraucher -12V 3

Verbraucher 5V 3

maximal méglich bei 3V3 40

Systemeinheit, Fixverbraucher

4

CompactFlash

1

g Schnittstellenoption (Add-On Interface), optional 0,25
| Grafikadapter (AP Link), optional 15
Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W™
Leistungsangabe PCle x4 Karte, optional, max. 10 W”l
Ver 3V3 >

Verbraucher X,

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro
Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Liifter Kit nicht tiberschreiten.

Abbildung 20: Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00
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2.7 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerat wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128)
versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerates zu ermdglichen. Hinter der Fronttlre
befindet sich die Serialnummer des Gesamtgerates. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem
System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lie-
ferdatum und Garantieende) abgebildet.

U000 O lll

HEC?U 168444

i b -autamat 10, com

Abbildung 21: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Ruick-
seite der Montageplatte zu finden.

Oy s aEG
mmsx

Abbildung 22: Serialnummernaufkleber Riickseite
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Diese Information kann auch Uber die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der
Startseite www.br-automation.com die Serialnummer des Gesamtgerates (zu finden hinter der
Fronttiire) bei der Serialnummernsuche einzugeben. Nach der Suche erhéalt man eine detaillierte
Auflistung der verbauten Komponenten.

IndusLrie PCs
Provit 5000
Provit 5600
Automation PC 620
Automation PC 800

Automation Panel
Automation Panel

Panel PC 200
panel PC 700
Mobile Pancl 10/50
WMolile Panel 100
vower Eanel

Visualis.eren und
Scdencn

Steucrungssysteme.

1/D Systeme

Indust Autorr

en IITIEE Service Termine News myPortal

steme nheiten

Easchraibung:
APCE10 Systemcinhei: 2 Slots (FCL Bx

5PC810.5X02-00

Materialnummer: | 5FC51.5X02-00

aesondar: bestellen]

riome | Kontek | | Login

Suche

Heterignune Serialnummerneingabe
’/ s 2.8.A3C70168444

v (o0 ]

Downloads

Automotien °C 800
Anvenderhandbuch

e |

Netzwerke und
Feldbus Mudule

A3c7016848%

carial izt Bastandtail cinss korfigurisrtan Matariale und wurds in folgandsr Korfiguration

SPCELO.SXDZ-00

Rev

0000-00-00

000-00-00

Thre c-tail Adresse | [

BnETE ausgeicfort.

Rev
Stromvarsergungan A3C70168444 | SPCELO.SXDZCO  AC 0000-00-00 2000-00-00
Zubehor SMMDDR.LC24-01  AQ 0000-00-00 2000-00-00
automationLETTER SMMDDRAG24-01 AT 0000-00-0¢ 2000-00-00
Wenr. Sie regalmafig iiter SACEQLHDDI-01  AC 0000-00-0¢ 2000-00-00
dic Nauheiton van B2
informicrt merden machien, S0t A 0ooe-0o-0c J000-00-00
uayen Sic bite AJEADI6B4%2 | SPCELO.BXOZ01  AC 0000-00-00 3000-00-00
unterstehend Thre E-1al-
adresse ein. ASCAULGBAIU | SPUEUO.BYISUU AU uUG-Uu-UL HU-UU-00

J

Auflistung der verbauten
Komponenten nach der
Serialnummernsuche

Abbildung 23: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444
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2.8 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit
einem CPU Board in Abh&ngigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.8.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00

crvtapens [ Core | ] Core ]

_

Intel Core2 Duo

Clock Generator SWBus T9400

DDR3  |SMeus
- | TMDS
SO-DllM os
Modul 1 analog RGB Monitor / Panel
2GB SDL1 /DVH
wemory | North Bridge Grafik
Kontroller Intel GM45 Kontroller Sensor 110 Optionaler
Lufter 1
DDR3
Te \
SO-DIMM Sonor Nete F Option CAN] | [ Optionaler _I Power Led
Modul 2 \ Battrie oder RS485 Lafter2 fotigrin/orange
SM Bus DMI 512 kB SRAM Optionaler
2 Interface (i 9’:5 DLed
\ Link1 Led
5PC810.BX01-00 - 0 Slot Bus 1 PC Iy
=l BT Link2 Led
5 FPGA MTCX Kontroller gelb
3 Serial EEPROM
5 Factory Settings
= Reset Taster
B}
—I Power Taster
Line Dr
I —
Line Driver
) RS232 COM2
4. Security Key
PCle (Lane 0-5) N
s . CMOS Profile
::;:; SATAO Schalter
Optional Kontroller USBS PCle (4 Etneret

Ethernet
Sideln Compact] USB7 Kontroller ETHe
SATA HardDisk | -2V UsB5 Intel 82573L
SATA Lo | SATA3 | saa 1 . USB0
Kontroller South Bridge UB s | poies| Ememet _I

) Ethernet
V Batterie ICHOM-E e o E— Kontroller
‘ Intel 82801GHM USB3 el 82567 ETHI
USB4 USB1
Add-On USV Modul 4. usB2
Echizeituhr HDA Sound
Baterie fTe Kontroler USB3
Einheit UsB4
6 polig ~
. USB5

Temperaturihler
ontroler
+15,6 Volt

AL Hardware| | BIOS

SM B Monitor Flash

DCIDC |_+5Vol v
Puffering 10ms. [ syiching
%

DC/DC Spannungsiiberwachung
—
+33 Vol
Switching oo
Summer
DC/DC | +12 Volt
Switching

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  ==——= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 24: Blockschaltbild 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00
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2.8.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01

Core cPU Core

TMDS
Sil 1362A

analog RGB

CPU Temperatur
Intel Core2 Duo
o400
DDR3 SM Bus
SO-DIMM w08
Modul 1
2GB )
wemory | North Bridge Grafik
Kontroller Intel GM45 Kontroller Sensor 10
DDES Temperatur
SO-DIMM Sensor Netzteil
Modul 2 V Batterie
SM Bus DMI 512kB SRAM
268 Interface

SDLIF

Optionaler
Lifter 1

IF Option CAN|

Optionaler
oder RS485

Lafter2

Optionaler
Lifter 3

5PC810.BX01-01 - 0 Slot Bus 1 PCle

5
2}
=
B3
e}
=}
4

PCle (0-3)

RAM 128 kB
Serial Flash

Serial EEPROM
Factory Settings

SM Bus

FPGA MTCX Kontroller

SATA 1

Optional

PCle (Lane 0-5)

s | sam

Kontroller

Slideln Compact|
SATA HardDisk [-5Yo1
SATALo | SATAS | SATA 1 .
PATA Kontroller South Bridge

V Batterie

ICH9M-E

Add-On USV Modul

Batterie
Einheit
6 polig

Temperaturihler
Kontroller

Pufferung 10 ms

pc/inc
Isolated

Intel 82801GHM

USB6
USB7.

USBS
USBO
USB1
UsB2
USB3
USB4

use
Kontroller

Line Driver
RS232
Line Driver
RS232

PCle (4)

Ethernet
Kontroller
Intel 82573L

PCle(5)|  Ethemet
Kontroller

Intel 82567

L
L

Echtzeituhr
RTC

HDA Sound
Kontroller

+15,6 Volt

DC/IDC |_+5 Vol
Switching

DC/DC | +3.3 Vol
Switching

DC/DC | +12 Vot
Switching

SM Bus

Hardware
Monitor

Spannungsiiberwachung
—

BIOS
Flash
[ Piezzo

Summer

Il

SDL1/DVIH

Power Led
rotlgrin/orange

HDD Led
gelb

Link1 Led
gelb

Link2 Led
gebb

Reset Taster
Power Taster
RS232 COM1
RS232 COM2

Security Key
CMOS Profile
Schalter

Ethernet
ETH2

Ethernet
ETH1

USB1
usB2

USB3
usB4

USB5

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  =——= Schnittstelle optional oder intern

Monitor / Panel

Abbildung 25: Blockschaltbild 5PC810.5X01-00 + 5PC810.BX01-01
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2.8.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

AP Link Modul
erverpen | 0000 |0 Core tiodu

R
LVDS
Intel Core2 Duo Sil 13624 AP Link
I
Altera
DDR3  |SMBus, J T
SO-DIMM SDVO C USB7
DVO B Sil 1362A
Modul 1 I ) analog RGB Monitor / Panel
2GB N SDL1 /DVH
wemory | North Bridge Grafc Temperatr SDLIF
Kontroller Intel GM45 Kontroller [ Sensor 110 Optionaler
Lifter 1
DDR3 Temperatur - — Power Led
SO-DIMM Sensor Netzteil IF Option CAN] | [ Optionaler v
Modul 2  Batere oder RS485 Lifter2 rolgrin/orange
Interface gen Liiter3 gelo
Link1 Led
5PC810.8X02-00 - 2 Slot Bus 2 PCI o
sz Link2 Led
= 3 |2 FPGA MTCX Kontroller gelb
3 3|18 Serial EEPROM
= 5| |3 Factory Settings
H 2l |2 Reset Taster
2 E| |8
EIRE
Power Taster
Line Driy
I —_—
Line Driy
) RS232 COM2
kC  USBS .
4. Security Key
PCle (Lane 0-5) )
s . CMOS Profile
:g:; SATAO Schalter
Optional Kontroller UsB6 PCle (@) Etnemet Ethernet
Slideln Compact| USB7. Kontrollg erme
) g |+ 5 Volt ontroller ETH2
ATA HardDisk (=== USES Intel 82573L
SATAto | SATAS | SATA 1 ) USBO
E SouthBricos koot | 0SB PCle (5)f ~ Ethernet Ethernet
V Batterie ontraller
— ICHOM-E USE2 Kontroller ETH1
Intel 82801GHM [usss el sese7
USB4 USB1
Add-On USV Modul usB2
Echtzeitur HDA Sound
Batterie RTC Kontroller USB3
Einheit uSB4
6 polig _I
Temperaturfihler
B uses
5 Hardware| | BIOS
SMBus | Monitor Flash

DC/IDC |_+5 Vol
Pifenna10me 7] sutcting Spannungsiiberwachung
—
DC/DC | +3.3 Vol
Switching Ciozzo
Summer
DC/DC | +12 Vot
Switching

pc/inc
Isolated

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  =——= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 26: Blockschaltbild 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00
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2.8.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

Pufferung 10 ms

DC/IDC |_+5 Vol
Switching

DC/DC | +3.3 Vol
Switching

DC/DC | +12 Vot
Switching

pc/inc
Isolated

Core Core AP Link Modul
CPU Temperatur cPU
LVDS
Intel Core2 Duo Sil 1362A AP Link
o400
Altera
DDR3 SM Bus J T
Y SDVO C USB7. TMDS
SO-DIMM V0B [ )
Modul 1 analog RGB Monitor / Panel
2GB N SDL1 /DVH
wenory | North Bridge Grafik Temperatur SDLIF
Kontroller Intel GM45 Kontroller Sensor 110 Optionaler
Lifter
DDR3
Temperatur
SO-DIMM Sensor Netztel IF Option CAN| | [~Optionaler Power Led
oder RS485 Lifter2 rolgrin/orange
Modul 2 V Batterie
268 e, Dwi HDD Led
Interface 9! Lifter3 geb
) Link1 Led
5PC810.8X02-01 - 2 Slot Bus 1 PCI /1 PCle o
fo I EILE Link? Led
o s——
= 3 2] FPGA MTCX Kontroller gelb
3 = 2 ‘Serial EEPROM
= @ S Factory Settings
2 e & Reset Taster
& &
o £l
2
3 Power Taster
g
Line Driy
I —
Line Driy
) RS232 COM2
kC  USBS .
4. Security Key
PCle (Lane 0-5) i
( . CMOS Profile
:g:; SATAO Schalter
 Optional Kontraler usBs PCle @) Etmernet Ethernet
Slideln Compact] L 5Volt USB7 Kontroller
SATA HardDisk 222 USES Intel 82573L ETH2
SATAto | SATA3 | SATA1 USB0
- I—-_PATA Kontroller South Bridge UsB
USB1 PCle (5)|  Ethernet
Bater ICHOM-E S Kontllr —I Effernet
Intel 82801GHM Usea el 82567
USB4 USB1
Add-On USV Modul USB2
Echtzeitur HDA Sound
Batere fre Kontoler USB3
Einheit USB4
6 polig
Temperaturfilhler
“ B uses
Flash

SM Bus

Hardware
Monitor

Spannungsiiberwachung
—

[ Piezzo

Summer

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  =——= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 27: Blockschaltbild 5PC810.5X02-00 + 5PC810.BX02-01
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2.8.5 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

CPU Temperatur
e

Intel Core2 Duo

Core cPU Core

AP Link Modul

VDS
Sil 1362A

o0
FPGA
DDR3  |SMeus J |
- S use7[  TMDS
o1 |
Mg(d;g ! ¢ analog RGB
wenory | North Bridge Grafik Temperatur SDLIF
Kontoler | Intel GM45 | Kontroller Sensor IO T
Lifter 1
DDR3 Tomperatur _ :
SO-DIMM Sensor Netzteil IF Opton CAN] | [~ Optionaler
Modul 2 V Batterie oder RS485 Lifter 2
2GB | SMBs, DmI 51248 SRAM T
dfter
nterface 9! Lifter 3

5PC810.BX05-00 - 5 Slot Bus 4 PCI/ 1 PCle

Slide-In Slot 1
Slide-In Slot 2
PCle X1 Slot 5.
32 Bit PCI Bus Slot 4
32 Bit PCI Bus Slot 2
32 Bit PCI Bus Slot 1

kC  USBS

Serial EEPROM
Factory Settings

RAM 128 kB
Serial Flash

FPGA MTCX Kontroller

PCle (Lane 0-5)

\—SATA T samo

SATAO Y Kontroller

Optional

Slideln Compact|
SATA HardDisk [-5Yo1
SATAto | SATA3
PATA
‘ V Batterie

Add-On USV Modul
Echtzeituhr
i RTC
Batterie
Einheit
6 polig

SATA 1 .
Kontroller South Bridge

ICH9M-E

Intel 82801GHM

USB6
USB7.

USBS
USBO
USB1
UsB2
USB3
USB4

use
Kontroller

Line Driver
RS232
Line Driver
RS232

PCle (4)

Ethernet
Kontroller
Intel 82573L

PCle(5)|  Ethemet
Kontroller

Intel 85267

L
L

HDA Sound
Kontroller

Temperaturihler

Kontroller
pc/inc
Isolated

+15,6 Volt

DC/IDC |_+5 Vol
Switching

DC/DC | +3.3 Vol
Switching

DC/DC | +12 Vot
Switching

Pufferung 10 ms

SM Bus

Hardware
Monitor

Spannungsiiberwachung
—

BIOS
Flash
[ Piezzo

Summer

Il

AP Link
SDL2/DVID

Monitor / Panel
SDL1/DVIH

Power Led
rotlgrin/orange

HDD Led
gelb

Link1 Led
gelb

Link2 Led
gebb

Reset Taster
Power Taster
RS232 COM1
RS232 COM2

Security Key
CMOS Profile
Schalter

Ethernet
ETH2

Ethernet
ETH1

USB1
usB2

USB3
usB4

USB5

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  =——= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 28: Blockschaltbild 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00
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2.8.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

AP Link Modul
erverpen | 0000 |0 Core tiodu

B
VDS
Sil 1362A

FPGA

Intel Core2 Duo

o0

AP Link
SDL2/DVID

DDR3 | J |
- S use7[  TMDS
ol B
b analog RGB Monitor / Panel
268 ] SDLT/DVH
wenory | North Bridge Grafik Temperatur SDLIF

Sensor 110

Kontroller | [ntel GM45 | Kontroller [

Optionaler

Lfter 1

DDR3 Temperat
SO-DIMM Someor Netati IF Opton CAN] | [~ Optionaler Power Led
e — oder RS485 Lifter2 rolgrin/orange
Interface Lifter 3 gob
) Link1 Led
5PC810.8X05-01 - 5 Slot Bus 2 PCI /3 PCle b
R RE Lk Led
= |2 ENEE al|a FPGA MTCX Kontroller geo
2 2 === 23 Serial EEPROM
el |2 AIEIS 5 (8 Factory Settings
3| (8 3||3||38 2|2 Reset Taster
e HIE
Power Taster
I ——
Line Driver
RS232 COM2
PC  Uses 4. Security Key
PCle (Lane 0-5)
o s . CMOS Profile
SATAO Schalter
~ optonal SATAOY Kontroller jusss | PCle (4)  Ethernet Ethernet
Slideln Compact| L 5Volt USB7 Kontroller
SATA HardDisk 222 sos oo USB5 Intel 82573L ETH2
- -smm . USBO
I Kontroller South Bridge Kw:ﬁ; [Ussr 1 roe| Enemet Ethernet
ICHOM-E UsB2 Kontroller ETH1
Intel 82801GHM [oses e
USB4 USB1
Add-On USV Modul usB2
Echtzeituhr HDA Sound
Batterie RTG Kontroller USBG
Einheit 1 uSB4
6 polig _I
i o

Temperaturiler [~ -
ontroller
+156 Vol
" Hardware [ | BIOS
56 ] 5ol SMBus | Montor | | Flash
Pufferung 10 ms +
g
beno Spannungsiiberwachung
Isolated
DCIDC | +33 Vol
Switching r~
Summer
DCIDC | + 12 Vot
Switching

mmmm Schnittstelle nach auBen gefiihrt  =——= Schnittstelle optional oder intern
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Abbildung 29: Blockschaltbild 5PC810.5X05-00 + 5PC810.BX05-01
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2.9 Gerateschnittstellen
2.9.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der fUr den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lie-
ferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder
0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810
Gehéuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelétete Siche-
rung (15A, flink) abgesichert, sodass bei Uberlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder
falschem AnschlieBen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Ver-
sorgungsspannung keine Beschadigung des Gerates erfolgt. Wird die Sicherung in einem Feh-
lerfalle zerstort, so muss das Gerat an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung
verpolungssicher 3 polig, male
Pin Beschreibung
1
2 Funktionserde
3 +

Zubehor
0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme
0TB103.91 | Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme

Tabelle 20: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC
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Erdung

Vorsicht!
Die Funktionserde (Pin 2) ist méglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbin-

den. Dabei ist zu empfehlen, den groBt moéglichen zugelassenen Leiterquerschnitt
beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.

- 9%e® "
O ) ®
\‘\“\‘.““ .\.
VYt g% e
Vel .Q‘
°
°

)

Abbildung 30: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt
des Schaltschrankes oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der
Leitungsquerschnitt sollte dabei so grof3 wie méglich (mindestens 2,5 mm?) gewahlt werden.
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2.9.2 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstellen COM1")

Typ

RS232, modemfahig, nicht
galvanisch getrennt

UART

16550 kompatibel, 16 Byte
FIFO

Ubertragungsgeschwindigkeit

max. 115 kBaud 9-poliger DSUB, male

Kabellange

max. 15 Meter

Pin

Belegung

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

Ol Nl s~|[w|r

RI

Tabelle 21: Pinbelegung COM1

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
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2.9.3 Serielle Schnittstelle COM2

Technische Daten « Gesamtgerét

Serielle Schnittstellen COM2")

Typ

RS232, modemfahig, nicht
galvanisch getrennt

UART

16550 kompatibel, 16 Byte
FIFO

Ubertragungsgeschwindigkeit

max. 115 kBaud

Kabellange

max. 15 Meter

Pin

Belegung

—_

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

Ol Nl s~|[w|r

RI

9-poliger DSUB, male

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

Tabelle 22: Pinbelegung COM2

2.9.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen
verfiigharen Videosignale beim Monitor/Panel Ausgang.
Details siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.

CPU Board Videosignale mit allen
Systemeinheitenvarianten
5PC800.B945-00 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-01 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-02 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-03 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-04 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-05 RGB, DVI, SDL

Tabelle 23: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL
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2.9.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller istim CPU Board integriert und wird tber die Systemeinheit nach au-

Ben gefiihrt.
Ethernet 1 Anschluss (ETH1")
Controller Intel 82567
Verkabelung S/STP (Cat5e)
- RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female
Ubertragungsge- 10/100/1000 MBit's 2
schwindigkeit Speed LED : _ LinkLED
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e) (grtn orange) (orange)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®)
Orange 1000 MBit/s
Link LED Ein Aus
Orange Link Activity (Blinkt)
(Eine Verbindung (Daten werden
zu einem Ether- Ubertragen)
net Netzwerk ist
vorhanden)

Tabelle 24: Ethernet Anschluss (ETH1)

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.
3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport
Zum Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82567 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen

fur die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-au-
tomation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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2.9.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird tber die Systemeinheit nach au-

Kapitel 2
Technische Daten

Ben gefiihrt.
Ethernet 2 Anschluss (ETH2"))
Controller Intel 82573L
Verkabelung S/STP (Cat5e)
" RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female
Ubertragungsge- 10/100/1000 MBit's 2
schwindigkeit . )
Speed LED Link LED
Kabelldnge max. 100 m (min. Cat5e) (griin / orange) (orange)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®)
Orange 1000 MBit/s
Link LED Ein Aus
Orange Link Activity (Blinkt)
(Eine Verbindung (Daten werden
zu einem Ether- Ubertragen)
net Netzwerk ist
vorhanden)

Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH2)

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.
3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Zum Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es ste-
hen flr die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-
automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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2.9.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4)

Die APC810 Gerate verfligen Uber einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit
mehreren USB Ports, wovon 5 nach auB3en gefihrt und fir den Anwender frei verfligbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen kénnen USB Peripheriegerate angeschlossen werden.
Auf Grund der Vielféltigkeit der am Markt erhéltlichen USB Geréte, kann B&R keine
Garantie fiir deren Funktion libernehmen. Fiir die bei B&R erhéltlichen USB Gerite
wird die Funktion gewahrleistet.

Weitere Informationen siehe Kapitel 3 "Inbetriecbnahme", Abschnitt "Anschluss von
USB Peripheriegeraten”, auf Seite 182.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit duBerster
Sorgfalt beziiglich EMV, Kabelfiihrung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4
Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4)")

Ubertragungsge- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 4 x USB Typ A, female
schwindigkeit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Stromversorgung?

USB1, USB3 max. 1A

USB2, USB4 max. 500 mA
maximale
Kabelldnge 5m (ohne Hub)

Tabelle 26: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.
Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.
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USB5
Universal Serial Bus (USBS)”
Ubertragungsge- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed 4 x USB Typ A, female
schwindigkeit (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Stromversorgung?
USB5 max. 1A
maximale
Kabellange 5m (ohne Hub) : &
LA

USB5

AN
HDD

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert.

Tabelle 27: USB5 Anschluss

Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 1 A) abgesichert.
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2.9.8 MIC, Line IN, Line OUT

Da das bei 5PC800.BM45-00 verwendete Intel GM45 Chipset keinen AC97 Sound mehr unter-
stltzt, werden die MIC, Line In und Line OUT nicht unterst(itzt.

MIC, Line IN, Line OUT

3,5 mm Klinkenanschluss, female

- LineIN_ Line OUT

A\

Power 24 VDC

Tabelle 28: MIC, Line IN, Line OUT
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2.9.9 Add-On Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-On Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch

3.9 "Schnittstellenoptionen (IF Option)", auf Seite 134.

Add-On Schnittstellensteckplatz

verfiigbare Add-On Schnittstellen

5AC600.CANI-00

Add-On CAN Interface

5AC600.4581-00

Add-On RS232/422/458 Interface

IF Option

Tabelle 29: Add-On Schnittstellensteckplatz
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2.9.10 Add-On USV Steckplatz

Hier kann ein optionales Automation PC Add-On USV Modul montiert werden.

Add-On USV Steckplatz
Add-On USV + Zubehor
5AC600.UPSI-00 Add-On USV Modul
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3m
Pinbelegung bei montiertem Add-On USV Modul

1 +

2 +

3

4

5 NTC (fiir Batterietemperaturmessung

6 NTC (fir Batterietemperaturmessung

Tabelle 30: Add-On USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)
2.9.11 AP Link Steckplatz
In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Moglichkeit, einen zwei-

ten Grafikstrang mit DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das
APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemein-
heiten 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX05-00 méglich.
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2.9.12 Card Slot Steckplatz (PCl/ PCle)

Je nach Variante der Buseinheit kénnen Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express
(PCle) half-size Karten gesteckt werden. Diese diirfen die nachfolgenden Abmessungen nicht
Uberschreiten.

1777

100,5
106,7

) M Alle Angaben in mm

174 _ 258 55

Abbildung 31: Abmessungen Standard half-size PCI Karte

167,65

106,65
100,36

111,15

11,65
3,65

15
49,65
57,15

59,05

8,25

Alle Angaben in mm

Abbildung 32: Abmessungen Standard half-size PCle Karte
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2.9.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit.

Status LEDs

LED Farbe Bedeutung

ein Spannungsversorgung OK

Das System befindet sich im
Stromspar- Standby Modus

ein (S5: Soft-off Modus oder S4:
Power Hibernate Modus -Suspend-
to-Disk)

Spannungsversorgung nicht
orange" ein OK; das System l&uft im Batte-
riebetrieb.

Signalisiert einen IDE Lauf-
HDD gelb ein werkszugriff (CF, HDD, CD,
usw.)

Zeigt eine aktive SDL Verbin-
ein dung am Monitor / Panel Stek-
ker an.

Link 1 gelb Eine aktive SDL Verbindung
wurde durch einen Span-
nungsverlust der Displayein-
heit unterbrochen.

Zeigt eine aktive SDL Verbin-
dung am AP Link an.

blinken

ein

Link 2 gelb Eine aktive SDL Verbindung
am AP Link wurde durch einen
Spannungsverlust der Dis-
playeinheit unterbrochen.

blinken

Tabelle 31: Daten Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-On USV.

Das Licht der Status LEDs wird Uber Lichtwellenleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung
gefihrt.

Abbildung 33: Status LEDs Vorderseite
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2.9.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter

Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter kénnen verschie-
dene BIOS Defaultwerteprofile eingestellt werden.
Schalterstellung | Beschreibung
0 - F Hex
0 Profil 0: Defaultprofil reserviert.
1 Profil 1: Optimiert fiir die Systemein- . Foiae
heiten 5PC810.5X01-00 und &
5PC810.5X02-00 - Q-
» cm_)s
2 Profil 2: Optimiert fiir die Systemein- et N . =
heit 5PC810.SX05-00 °
3 Profil 3: Optimiert i die Systemein- @ e T
heit 5PC820.5X01-00 \ Security Key — Battery
4 Profil 4: Reserviert
5 Profil 5: Optimiert fiir die Systemein-
heiten 5PC820.1505-00 und
5PC820.1906-00

Tabelle 32: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS
Defaultwerte fiir dieses System dar und sollte daher nicht geédndert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im
B&R ADI Control Center angezeigt.

2.9.15 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstitzung besitzt der Power Taster verschiedenste Funk-
tionalitaten.

Power Taster
Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B.
mit einer Kugelschreiberspitze) betatigt werden. .
Power

Der Power Taster verhdlt sich wie z.B. der Netzschalter bei .P
aktuellen Desklop PCs mit ATX Netzteil: 2 O
kurzes Driicken ... APC810 einschalten bzw. Betriebssys- Pwﬁh
tem herunterfahren und APC810 ausschalten. . k!
langes Driicken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfah- .Rm
ren den APC810 aus (Datenverlust méglich!). Hardware . iz

Security Key - Battery
Beim Driicken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor
nicht resetiert.

Tabelle 33: Power Taster
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2.9.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware > V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getrig-
gert, das heiBt, dass das Gerét trotz gedriickter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX
PX32 Firmware < V00.11 startet das System bei langerem Driicken (ca. 10 Sekunden)
und wiederloslassen des Reset Tasters nicht mehr.

Reset Taster

Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B.
mit einer Kugelschreiberspitze) betatigt werden. .

Power
Wenn der Reset Taster betatigt wird, wird ein Hardware-Re- 7 .P
set, PCl-Reset ausgeldst. Der APC810 startet neu (Kaltstart). = . HpD FErEr

Profile 3

Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert. . Hink

Reset
Link
Hardware . o

Security Key Battery

A

Tabelle 34: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust fiihren!

84 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Technische Daten « Gesamtgerét

2.9.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) individuell
gespeicherten BIOS Einstellungen sowie Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der
schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie betrdgt mindestens 212 Jahre (bei 50 °C,
8,5 PA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40 %). Die Batterie
stellt ein VerschleiBteil dar und sollte regelmaBig (mindestens nach der angegebenen Lebens-

dauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie

Batterie

Typ Renata 950 mAh

Tauschbar Ja, von auBen zuqangllch Wi

Lebensdauer 21/2 Jahre") Sronte .

Lluk 1
Zubehér Kurzbeschreibung
T Reset
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stk. = JHordvare ;',“,f,f,
\

4A0006.00-000

Lithium Batterien 4 Stiick,
3V /950 mAh, Knopfzelle
Lithium Batterie 1 Stk.
Lithium Batterie 1 Stlick,
3V /950 mAh, Knopfzelle

usBs

Tabelle 35: Batterie

1) Bei 50 °C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40 %.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerates und in weiterer Folge alle 24
Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie be-
lastet und anschlieBend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten
(unter Advanced - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann
aber auch in einer Kundenapplikation Gber die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus Bedeutung

na. Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstitzt.

Good Pufferung der Daten ist gewahrleistet

Bad Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitét als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist die Puf-
ferung der Daten noch fir ca. 500 Stunden gewéhrleistet.

Tabelle 36: Bedeutung Batteriestatus
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2.9.18 Hardware Security Key

Als Hardware Security Key (Dongle) fiir den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen
Dongle basierend auf den DS1425 von MAXIM (friher Dallas Semiconductors).

Hardware Security Key

Hinter der schwarzen Abdeckung kann ein Hardware Securi-
ty Key (Dongle) gesteckt werden. i .

Profile

' HDD
. Link 1

Reset
Link 2
Hardware . 4

Security Key Battery -

Tabelle 37: Hardware Security Key

Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand
erfolgen!
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2.9.19 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern tber eine
SATA to PATA Bridge mit dem Chipset verbunden. Es kénnen CompactFlash Karten des Types
| gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF1)
Anschluss PATA Master
CompactFlash
Typ Typl
Zubehér Kurzbeschreibung

5CFCRD.0512-04 | CompactFlash 512 MB B&R
5CFCRD.1024-04 | CompactFlash 1024 MB B&R
5CFCRD.2048-04 | CompactFlash 2048 MB B&R
5CFCRD.4096-04 | CompactFlash 4096 MB B&R
5CFCRD.8192-04 | CompactFlash 8192 MB B&R
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MB SSI
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MB SSI
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MB SSI
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MB SSI
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1024 MB SSI @
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2048 MB SSI -
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4096 MB SSI

i
i
]
i
{
1
|
i
d
]
I

5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8192 MB SSI

Tabelle 38: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand
erfolgen!
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2.9.20 CompactFlash Slot 2

Da das bei 5PC800.BM45-00 verwendete Intel GM45 Chipset keinen IDE (PATA) Kanal mehr
unterstiitzt, wird der CF2 Steckplatz nicht unterstiitzt.

CompactFlash Slot (CF2)

A

UsSBS
HDD

Tabelle 39: CompactFlash Slot (CF2)
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Technische Daten « Gesamtgerét

Der Slide-In Slot 1 ist intern Gber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-In Slot 1

Anschluss

SATA I'und USB

Zubehor

Kurzbeschreibung

5AC801.ADAS-00

APC810 Slide-In Compact Adapter

5AC801.HDDS-00

APC810 Slide-In HDD EE25

5AC801.DVRS-00

APC810 Slide-In DVD-R/RW

5AC801.DVDS-00

APC810 Slide-In DVD-ROM

Slide-In
Slot 1

CMOS
Profile

Hardware .

Security Key

Information:

Tabelle 40: Slide-In Slot 1

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentrédgern im
laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies
vom Betriebssystem unterstiitzt werden.
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2.9.22 Slide-In Slot 2

Der Slide-In Slot 2 ist intern Gber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-In Slot 2
Anschluss SATA I und USB
Zubehor Kurzbeschreibung
5AC801.HDDS-00 | APC810 Slide-In HDD EE25 G
5AC801.DVRS-00 | APC810 Slide-In DVD-RIRW “'s';m.;n siein
5AC801.DVDS-00 | APC810 Slide-In DVD-ROM 7 TR :

Tabelle 41: Slide-In Slot 2

Information:

Der APC810 Slide-In Compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen
Gegebenheiten (SchlieBen der Fronttiire) nur im Slide-In Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im
laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kdnnen, muss dies
vom Betriebssystem unterstiitzt werden.
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2.9.23 Slide-In compact Slot

Technische Daten « Gesamtgerét

Der Slide-In compact Slot ist intern Giber SATA | mit dem Chipset verbunden.

Slide-In compact Slot

Anschluss

SATA|

Zubehor

Kurzbeschreibung

5AC801.HDDI-00

APC810 Slide-In Compact HDD
40GB EE25

5AC801.HDDI-02

APCB810 Slide-In Compact HDD
160GB EE25

5AC801.SSDI-00

APC810 Slide-In Compact SSD
32GB (SLC)

Einbau bzw. Tausch eines Slide-In Compact Laufwerks siehe Abschnitt "Slide-In Compact Lauf-

Tabelle 42: Slide-In compact Slot

Information:

werkseinbau bzw. -tausch", auf Seite 396.

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentrédgern im
laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies
vom Betriebssystem unterstiitzt werden.
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3. Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Geréat. Es be-
steht aus dem Gehause mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter
der orangenen Fronttlre bzw. oberseitig leicht zugénglich. Die Systemeinheiten gibt es in den
GroBen mit 1, 2 oder 5 Card Slots.

3.1.1 Technische Daten

Ausstattung 5PC810.5X01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.SX05-00
Foto
B E
i - & = A‘l

Serielle Schnittstelle

Anzahl 2
Ethernet Schnittstelle

Anzahl 2
USB Schnittstelle

Anzahl 5
Monitor / Panel Ausgang Ja
AC97 Sound Nein
IF Option Steckplatz Ja
Card Slots (PCI/ PCle Slots‘)) 1 2 | 5
CompactFlash Slot

Anzahl 1
Steckplatz fir Slide-In Laufwerk 1 | 2
Steckplatz fir Slide-In compact Laufwerk 1
Steckplatz fir Add-On USV Modul Ja
Reset Taster Ja
Power Taster Ja
CMOS Profile Schalter Ja
Batteriefach Ja
Hardware Security Fach Ja
Liifter Kit Einschub Ja
AP Link Slot Ja

Tabelle 43: Technische Daten Systemeinheiten
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Ausstattung 5PC810.5X01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.SX05-00
Status LEDs Ja
MTCX? Ja
Elektrische Eigenschaften
Spannungsversorgung
Nennspannung 24 VDC 25 %
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A < 300 ps
Leistungsaufnahme siehe Abschnitt 2.6 "Leistungshaushalt"

Mechanische Eigenschaften

Gehause®
Material verzinktes Blech
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427C), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432C)
Frontabdeckung orange eingefarbter Kunststoff (hnlich Pantone 144C)
AuBenabmessungen (ohne Kihlkérper)
Breite 74 mm 113,5 mm 194,4 mm
Lénge 252,7 mm 254,6 mm 254,5 mm
Hohe 270 mm 270 mm 270 mm
Gewicht (ohne Kuhlkdrper) ca.2,2kg ca. 2,8 kg ca. 3,9kg
Befestigungslaschen (fiir M4 Schrauben) 4 4 6

Bohrschablonen zur Montage

siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Bohrschablonen", auf Seite 146

Tabelle 43: Technische Daten Systemeinheiten (Forts.)

1) Abhangig von der Buseinheit.

2) Maintenance Controller Extended, weitere Informationen siehe Abschnitt "Maintenance Controller Extended (MTCX)", auf Seite 422.
3) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit méglich.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.2 Buseinheiten

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2 bzw. 5 Card Slot GréBen mit PCI
und / oder PCI Express Unterstltzung erhaltlich.

1 PCI Slot 1 PCle Slot

5PC810.BX01-00 5PC810.BX01-01

Abbildung 34: 1 Slot Buseinheiten

2 PCl Slots 1 PCle Slot
1PCl Slot

5PC810.BX02-00 5PC810.BX02-01

Abbildung 35: 2 Slot Buseinheiten

1PCle Slot 3 PCle Slots

4 PCl Slots
2 PCI Slots

5PC810.BX05-00 5PC810.BX05-01

Abbildung 36: 5 Slot Buseinheiten
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3.2.1 Technische Daten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Ausstattung 5PC810.BX01-00 | 5PC810.BX01-01 | 5PC810.BX02-00 | 5PC810.BX02-01 | 5PC810.BX05-00 | 5PC810.BX05-01
PCI Slot
Anzahl 1 2 1 4 2
Standard 22 22 22 22 22
PCI Bus Typ 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit
Bus Speed 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz
PCI Express
Anzahl 1 1 1 3
Standard 1.0a 1.0a 1.0a 1.0a
Bus Speed x4 (10 GB/s) x4 (10 GB/s) x1 (2,5 GBs) x1 (2,5 GBI/s)

Tabelle 44: Technische Daten Buseinheiten
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.3 CPU Boards BM45

Abbildung 37: CPU Board BM45

3.3.1 Technische Daten

Ausstattung

5PC800.BM45-00

Bootloader / Betriebssystem

embedded AMI BIOS (Beschreibung siehe Kapitel 4 "Software", Abschnitt "BIOS Optionen", auf Seite 195)

Prozessor
Typ
Bezeichnung
Taktfrequenz
Architektur
Erweiterter Befehlssatz

Intel® Core™ 2 Duo
T9400
2,53 GHz
45nm

Intel® Virtualization Technology, G4 Architecture, Enhanced SpeedStep Technology

SSE, SSE2, SSE3

L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 6 MByte
Front Side Bus - FSB 1066 MHz
Chipset Intel® GM45 / Intel 82801 (ICHIM-E)
Speicher SO-DIMM DDR3 1067/PC8500, max. 8 GB
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 4500MDH
Speicher bis zu 384 MByte (wird vom Hauptspeicher reserviert)
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflésung
RGB 300 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @ 70 Hz (QXGA)
DVI 2 X Intel compliant SDVO ports
Echtzeituhr (RTC)
Batteriegepuffert Ja
Genauigkeit bei 25 °C typ. 12 ppm (1 Sekunde)) pro Tag
Massenspeicherverwaltung 4x SATA?

Power Management

ACPI 3.0 mit Batterie Support

Tabelle 45: Technische Daten CPU Boards BM45

1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).
2) Der SATA Port (SATA 2) ist intern am APC810 nicht verwendet und der SATA Port (SATA 3) wird intern fiir die SATA to PATA Bridge

verwendet.
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.4 Kiihlkorper

Abbildung 38: Kuhlkérper

3.4.1 Technische Daten

Mechanische Eigenschaften 5AC801.HS00-01
geeignet fiir CPU Boards 5PC800.B945-04
5PC800.BM45-00
Material Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
AuBenabmessungen
Breite 228,7 mm
Héhe 218 mm
Tiefe 28 mm
Gewicht ca. 2 kg

Tabelle 46: Technische Daten Kuhlkérper
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3.5 Hauptspeicher

Die CPU Boards bieten Platz fir zwei Hauptspeichermodule. Werden zwei gleich grof3e
(z.B. 2 GB) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstitzt.

Abbildung 39: Hauptspeicher

3.5.1 Technische Daten

Ausstattung 5MMDDR.2048-02
GroBe 2GB

Typ DDR3 SDRAM / PC3-8500
Bauart 204 Pin SO-DIMM
Organisation 256M x 64 Bit

Tabelle 47: Technische Daten Hauptspeicher

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgefiihrt werden.
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3.6 Laufwerke

3.6.1 Slide-In Compact HDD 40GB EE25 - 5AC801.HDDI-00

Diese Hard Disk ist fiir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusétzlich eine erweiterte
Temperaturspezifikation.

B

Abbildung 40: Slide-In Compact HDD 40GB EE25 - 5AC801.HDDI-00

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDI-00
Herstellerbezeichnung Seagate ST940817SM
Formatierte Kapazitat 40 GB

Anzahl der Kopfe 1

Anzahl der Sektoren (User) 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 12,5ms

Tabelle 48: Technische Daten Add-On Hard Disk - 5AC801.HDDI-00
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Ausstattung 5AC801.HDDI-00
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12,5ms
Maximum (Lesezugriff) 23ms
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 3 Sekunden (typisch)
Schnittstelle SATA
Datentransferrate
Intern max. 450 MBit/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8 MB
S.M.A.R.T. Support Ja
MTBF 750000 Power On Hours")

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf Slide-In compact fix
AuBenabmessungen
Hohe 98 mm
Breite 13mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1349
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -30 bis +85 °C
Lagerung -40 bis +95 °C
Transport -40 bis +95 °C
Luftfeuchtigkeit®
Betrieb 5 bis 90 % nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 2 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Lagerung 5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
150 g und 11 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
400 g und 0,5 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 5000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 48: Technische Daten Add-On Hard Disk - 5AC801.HDDI-00 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70 °C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20 °C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15 % pro Stunde.
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Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55 1
50
45 1
40
35 1
30
25 1
20
15 1
10 1

Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)
Lagerung / Transport

L s S S S S S S S
0 m—— e ———— |
80 70 -60 50 -40 -30 20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100
<g=m Temperatur [°C] mm»>

Abbildung 41: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDI-00

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20 °C betragen.
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3.6.2 Slide-In Compact HDD 160 GB 24x7 ET - 5AC801.HDDI-02

Diese Hard Disk ist fiir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatzlich eine er-
weiterte Temperaturspezifikation (ET).

Abbildung 42: Slide-In Compact HDD 160 GB - 5AC801.HDDI-02

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDI-02
Herstellerbezeichnung Fujitsu MHY2160BH-ESW
Formatierte Kapazitat 160 GB
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren (User) 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 12ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1,5ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12ms
Maximum (Lesezugriff) 22ms

Tabelle 49: Technische Daten Slide-In Compact HDD - 5AC801.HDDI-02
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Ausstattung 5AC801.HDDI-02
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 4 Sekunden (typisch)
Schnittstelle SATA
Datentransferrate
Intern max. 84,6 MBit/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8 MB
S.M.AR.T. Support Ja
MTBF 300000 Power On Hours")
Mechanische Eigenschaften
Montageweise auf Slide-In compact fix
AuBenabmessungen
Héhe 98 mm
Breite 13 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 135¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -15 bis +80 °C
Lagerung -40 bis +95 °C
Transport -40 bis +95 °C
Luftfeuchtigkeit®)
Betrieb 8 bis 90 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +29 °C)
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +40 °C)
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +40 °C)
Vibration
Betrieb 5-500 Hz: 1 g, keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung 5- 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb 325 g, 2 ms, keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung 900 g, 1 ms, keine Beschédigung
120 g, 11 ms, keine Beschadigung
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 3000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 49: Technische Daten Slide-In Compact HDD - 5AC801.HDDI-02 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70 °C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20 °C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15 % pro Stunde.
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Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung

100
95
90
85
80
75
70
65
60

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)

55 1
50
45 4
40
35
30 1
25 1
20
15 1
10 1

Lagerung

Transport Betrieb

80 70 -60 50 40 -30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
<g=m Temperatur [°C] mm»>

Abbildung 43: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDI-02

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20 °C betragen.
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3.6.3 Slide-In Compact SSD - 5AC801.SSDI-00

Abbildung 44: Slide-In Compact SSD 5AC801.SSDI-00

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen
Fallen kann es dariber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kom-
men!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken,
wird die Verwendung einer USV empfohlien.

Information:

Die Slide-In Compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-In
Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerét ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.
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Ausstattung

5AC801.SSDI-00

Herstellerbezeichnung

Intel SSDSA2SH032G1

Formatierte Kapazitat

32GB

Schnittstelle

SATA

kontinuierliches lesen

max. 250 MByte/s

kontinuierliches schreiben

max. 170 MByte/s

loPs")
4k schreiben 3.300
4k lesen 35.000
S.M.AR.T Support Ja
MTBF 2.000.000 Stunden
Wartung keine
Datenverlésslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
Power On/Off Cycles 50.000
Endurance
garantierte Datenmenge 700 TB
ergibt in 5 Jahren 350 GB/Tag
SLC-Flash Ja
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
Kompatibilitat SATA Revision 2.6 complient, komaptibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten
ATA/ATAPI-7

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf Slide-In compact fix
AuBenabmessungen
Héhe 98 mm
Breite 13 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur
Betrieb 0 bis +70 °C
Lagerung -55 bis +95 °C
Transport -55 bis +95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95 %
Lagerung 5 bis 95 %
Transport 5 bis 95 %
Vibration
Betrieb 2,17 g bei 7 - 800 Hz
Lagerung 3,13 g bei 10 - 500 Hz
Transport 3,13 g bei 10 - 500 Hz

Tabelle 50: Technische Daten Slide-In Compact SSD - 5AC801.SSDI-00
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Umwelt Eigenschaften 5AC801.SSDI-00
Schock
Betrieb 1000g/0.5ms
Lagerung 1000g/0.5 ms
Transport 1000 g/0.5ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m

Tabelle 50: Technische Daten Slide-In Compact SSD - 5AC801.SSDI-00 (Forts.)

1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

Lagerung
Transport

Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)
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Abbildung 45: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.SSDI-00

Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive
(5AC801.SSDI-00) und der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw.
schreiben.
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Abbildung 46: ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen

160 1
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80 1+

Transferrate [MB/s]

201

T T
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5AC810.SSDI-00 5AC810HDDI-00 Transfergrofe [kb]

Abbildung 47: ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben
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3.6.4 Hard Disk Adapter (slide-in compact) - 5AC801.ADAS-00

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Abbildung 48: Hard Disk Adapter (slide-in compact) 5AC801.ADAS-00

Information:

Der APC810 Slide-In Compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen

Gegebenheiten (SchlieBen der Fronttiire) nur im Slide-In Slot 1 gesteckt werden.

Mechanische Eigenschaften 5AC801.ADAS-00
AuBenabmessungen

Héhe 172,5 mm

Breite 22 mm

Tiefe 150 mm
Gewicht 3289

Tabelle 51: Technische Daten Slide-In HDD Adapter - 5AC801.ADAS-00
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3.6.5 Slide-In HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00

Abbildung 49: Slide-In HDD EE25 5AC801.HDDS-00

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.HDDS-00
Herstellerbezeichnung Seagate ST940817SM
Formatierte Kapazitét 40 GB
Anzahl der Kdpfe 1
Anzahl der Sektoren (User) 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm
Zugriffszeit (Durchschnitt) 12,5ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12,5ms
Maximum (Lesezugriff) 23 ms
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 3 Sekunden (typisch)

Tabelle 52: Technische Daten Slide-In HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00
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Ausstattung 5AC801.HDDS-00
Schnittstelle SATA
Datentransferrate
Intern max. 450 MBit/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s (Ultra-DMA Mode 5)
Cache 8MB
S.M.A.R.T. Support Ja
MTBF 750000 Power On Hours")
Mechanische Eigenschaften
Montageweise auf Slide-In compact fix
AuBenabmessungen
Héhe 172,5 mm
Breite 22 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 3879
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb - standard / 24 Stunden -30 bis +85 °C
Lagerung -40 bis +95 °C
Transport -40 bis +95 °C
Luftfeuchtigkeit®
Betrieb 5 bis 90 % nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 2 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors
Lagerung 5 g bei 5 - 500 Hz, keine non-recovered Errors

Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb

300 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
150 g und 11 ms Dauer, keine non-recovered Errors

Lagerung 800 g und 2 ms Dauer, keine non-recovered Errors
400 g und 0,5 ms Dauer, keine non-recovered Errors
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 5000 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 52: Technische Daten Slide-In HDD EE25 - 5AC801.HDDS-00 (Forts.)

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70 °C Oberfldchentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20 °C betragen.

3) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15 % pro Stunde.
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Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)

35 1
30
25 1
20
15 1
10 1

Betrieb

Lagerung / Transport

80 70 -60 50 40 -30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
<g=m Temperatur [°C] mm»>

Abbildung 50: Temperatur Luftfeuchtediagramm - 5AC801.HDDS-00

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maxi-
mal 20 °C betragen.
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3.6.6 Slide-In DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00

Technische Daten

Information:

Abbildung 51: Slide-In DVD-ROM 5AC801.DVDS-00

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5AC801.DVDS-00
Lesegeschwindigkeit

CcD 24x

DVD 8x
Datentransferrate max. 1,5 Gbit/s
Zugriffszeit (Durchschnitt)

D 130 ms

DVD 140 ms
Umdrehungsgeschwindigkeit max. 5090 rpm +1 %
Hochlaufzeit (0 rpm auf Lesezugriff) 19 Sekunden (maximal)
Host Schnittstelle SATA

Tabelle 53: Technische Daten 5AC801.DVDS-00
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Ausstattung 5AC801.DVDS-00
Lesbare Medien
CcD CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW
DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM
Kompatible Formate CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
Photo CD (single/multi-session)
Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Single/Multi-bor-
der), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R DL (Single/Multi session),
DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Laserklasse Class 1 Laser
Geréuschpegel (voller Lesezugriff) ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung
Lebensdauer 60000 POH (Power On Hours)
Offnen/SchlieBen der Lade > 10000 mal
Mechanische Eigenschaften
AuBenabmessungen
Hoéhe 172,5 mm
Breite 22 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 455¢g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur')
Betrieb +5 bis +55 °C?
Lagerung -20 bis +60 °C
Transport -40 bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 80 % nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 0,2 g bei 5 - 500 Hz
Lagerung 2 g bei5-500 Hz
Transport 2 gbei5-500 Hz
Schock
Betrieb 5gund 11 ms Dauer
Lagerung 60 g und 11 ms Dauer
200 g und 2 ms Dauer
Transport 60 g und 11 ms Dauer
200 g und 2 ms Dauer

Tabelle 53: Technische Daten 5AC801.DVDS-00 (Forts.)

1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch
1 °C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

2) Oberflachentemperatur des Laufwerks.
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Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung
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Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)
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Abbildung 52: Temperatur Luftfeuchtediagramm Slide-In DVD-ROM/CD-RW - 5AC801.DVDS-00

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating)
der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.

Hot-Plug Fahigkeit

Hardwarerevision BO des Slide-In DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfa-
higkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugféhig.
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3.6.7 Slide-In DVD-R/RW - 5AC801.DVRS-00

Technische Daten

Information:

Abbildung 53: Slide-In DVD-R/RW 5AC801.DVRS-00

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

DVD+R (Double Layer)

Ausstattung 5AC801.DVRS-00

Schreibgeschwindigkeit
CD-R 24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW 24x, 16x, 10x und 4x
DVD-R 8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer) 6x, 4x und 2x
DVD-RW 6x, 4x und 2x
DVD-RAM") 5x, 3x und 2x
DVD+R 8x, 4x und 2,4x

6x, 4x und 2,4x

DVD+RW 4x und 2x
Lesegeschwindigkeit

CcD max. 24x

DVD max. 8x

Datentransferrate

max. 33,3 MByte/s

Tabelle 54: Technische Daten Slide-In DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00
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Ausstattung

5AC801.DVRS-00

Zugriffszeit (Durchschnitt)
CcD
DVD

140 ms (24x)
150 ms (8x)

Umdrehungsgeschwindigkeit

max. 5160 rpm +1 %

Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff)
CcD
DVD

14 Sekunden (maximal)
15 Sekunden (maximal)

Host Schnittstelle

SATA

Lesbare Medien
CD
DVD

CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer),
DVD+RW, DVD-RAM

Beschreibbare Medien
CcD
DVD

CD-R, CD-RW
DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)

Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Schreibmethoden
ch Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Laserklasse Class 1 Laser
Datenpufferkapazitat 2MB

Geréuschpegel (voller Lesezugriff)

ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung

Lebensdauer 60000 POH (Power On Hours)
Offnen/SchlieBen der Lade > 10000 mal
Mechanische Eigenschaften
AuBenabmessungen
Héhe 172,5 mm
Breite 22 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 400 g
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur?
Betrieb +5 bis +55 °C°)
Lagerung -20 bis +60 °C
Transport -40 bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 80 % nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend
Vibration
Betrieb bei max. 5 - 500 Hzund 0,2 g
Lagerung bei max. 5-500 Hzund 2 g
Transport bei max. 5-500Hzund 2 g

Tabelle 54: Technische Daten Slide-In DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00
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Umwelt Eigenschaften

5AC801.DVRS-00

Schock (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)
Betrieb
Lagerung

Transport

bei max. 5 g und 11 ms Dauer
bei max. 60 g und 11 ms Dauer
bei max. 200 g und 2 ms Dauer
bei max. 60 g und 11 ms Dauer
bei max. 200 g und 2 ms Dauer

Tabelle 54: Technische Daten Slide-In DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00

1) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verflgung gestellt. Unterstitzung der RAM Funktion durch die Brennsoftware ,Nero*

(Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch

1 °C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.
3) Oberflachentemperatur des Laufwerks.

Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung

100 1
95 1

90 1
85
80 1
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65
60 1
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30 1
25
20 §
15 1
10 1

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend)
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Abbildung 54: Temperatur Luftfeuchtediagramm Slide-In DVD-R/RW, DVD+R/RW - 5AC801.DVRS-00

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating)

der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.

118

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00




Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.8 PCI SATA RAID 2 x 160 GB 24x7 ET - 5ACPCI.RAIC-03

Die verwendeten Hard Disks sind fiir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zu-

satzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET).
Features

e SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

e 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fir 24 Stunden Betrieb)
e Benétigt nur 1 PCI Slot

» Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

Primary Hard Disk (HDD 0

SATA O HDD 0

- () HoD1

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fiir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 55: PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03

Information:

der Regel mindestens 120 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt
beendet, so wird dies beim néachsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei
RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgefiihrt. Dies nimmt in
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Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerét ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5ACPCI.RAIC-03

SATA RAID Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenibertragungsrate max. 1,5 Gbps (150 MB/s)
RAID Level unterstiitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte

Hard Disks Fujitsu M120-ESW MHY2160BH-ESW
Anzahl 2

Formatierte Kapazitat (512 Byte/Sektor) 160 GB

Anzahl der Képfe 3

Anzahl der Sektoren (User) 312.581.808

Bytes pro Sektor 512

Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm £1 %

Zugriffszeit (Durchschnitt) 5,56 ms

Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1,5ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12ms
Maximum (Lesezugriff) 22ms

Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 4 Sekunden (typisch)

Unterstiitzte Transfermodus

SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5

Datentransferrate
Am Medium max. 84,6 MBit/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s
Cache 8 MB
S.M.A.R.T. Support Ja
Lebenszeit 5 Jahre
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3V (PCI Bus)

1 Abei5 V (PCI Bus)

Mechanische Eigenschaften

Montageweise auf PCI Einschub

fix

Gewicht

3509

Tabelle 55: Technische Daten RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03
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Umwelt Eigenschaften

5ACPCI.RAIC-03

Umgebungstemperatur‘)
Betrieb - standard / 24 Stunden?

-15 bis +80 °C
Lagerung -40 bis +95 °C
Transport -40 bis +95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +29 °C)
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +40 °C)
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +40 °C)
Vibration®
Betrieb (dauerhaft) 5 - 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nichtbehebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5- 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung 5- 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport 5- 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung

Schock® (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)

Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschédigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Meereshdhe
Betrieb - 300 bmis 3048 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 55: Technische Daten RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 (Forts.)

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3 °C betragen.

2) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) Bei Einsatz in vibrations- und schockgeféhrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Moglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken

der Ubertragungsrate).

4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken

der Ubertragungsrate).
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Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung
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Abbildung 56: Temperatur Luftfeuchtediagramm SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle
305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maxi-
mal 3 °C betragen.

Treibersupport

Zum Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fir die
unterstitzten und freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Em-
bedded) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum
Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATARaid™ Serial ATA RAID
Management Software zu finden.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme”, Abschnitt "Konfi-
guration eines SATA RAID Verbundes", auf Seite 185.
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Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht wer-
den ohne das System neu installieren zu miissen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 60GB
5ACPCI.RAIC-02 als Ersatzteil fir eine HDD verfugbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt "Seitende-
ckeldemontage", auf Seite 415.
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3.6.9 Ersatz PCI SATA RAID HDD 160 GB - 5ACPCI.RAIC-04

Die Hard Disk kann als Ersatzteil fir 5SACPCI.RAIC-03 verwendet werden.

Abbildung 57: Ersatz SATA HDD 160 GB - 5ACPCI.RAIC-04

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir
diese Einzelkomponente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerét ab-
weichen. Fiir das Gesamtgerat, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist,
gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Ausstattung 5ACPCI.RAIC-04
Hard Disks Fujitsu M120-ESW MHY2160BH-ESW
Anzahl 1
Formatierte Kapazitét (512 Byte/Sektor) 160 GB
Anzahl der Kdpfe 3
Anzahl der Sektoren (User) 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Umdrehungsgeschwindigkeit 5400 rpm £1 %
Zugriffszeit (Durchschnitt) 5,56 ms
Positionierzeit (Seek, typische Werte)
Minimum (Spur zu Spur) 1,5ms
Durchschnitt (Lesezugriff) 12ms
Maximum (Lesezugriff) 22ms
Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff) 4 Sekunden (typisch)
Unterstlitzte Transfermodus SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate
Am Medium max. 84,6 MBit/s
Zum / Vom Host max. 150 MB/s

Tabelle 56: Technische Daten RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-04
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Ausstattung 5ACPCI.RAIC-04

Cache 8 MB

S.M.A.R.T. Support Ja

Lebenszeit 5 Jahre

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur’)
Betrieb - standard / 24 Stunden? -15 bis +80 °C
Lagerung -40 bis +95 °C
Transport -40 bis +95 °C

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +29 °C)
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +40 °C)
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend (Maximalfeuchtigkeit bei +40 °C)

Vibration®
Betrieb (dauerhaft) 5 - 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nichtbehebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5- 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung 5- 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport 5 - 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung

Schock? (Puls mit einer Sinus-Halbwelle)

Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nichtbehebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschédigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Meereshdhe
Betrieb - 300 bis 3048 m
Lagerung - 300 bis 12192 m

Tabelle 56: Technische Daten RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-04 (Forts.)

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshohe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden.
Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3 °C betragen.

2) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Mdglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken

der Ubertragungsrate).

4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken

der Ubertragungsrate).
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Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung
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Abbildung 58: Temperatur Luftfeuchtediagramm SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-04
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3.7 Liifter Kit

Information:
Die Liifter bzw. Staubfilter stellen ein VerschleiBteil dar und miissen in angemes-

senem Abstand kontrolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Ver-
schmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden.

Fur Informationen zu den Einschaltgrenzen des Lufters siehe Kapitel Anhang, Abschnitt 2.1
"Temperaturiberwachung Lifterregelung", auf Seite 423.

3.7.1 Liufter Kit 1 Card Slot - 5PC810.FA01-00

Dieses Lufter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit einem Card Slot eingebaut werden. Er-
haltliche Ersatzstaubfilter zu diesem Lufter Kit siehe Abschnitt "Ersatz Lufterfilter”, auf Seite 323.

Staubfilter
3 Lufter @ 40mm montiert auf Rahmen

Filterspange

<
v
d
S
@
%
Abbildung 59: Luifter Kit - 5PC810.FA01-00
Technische Daten
Ausstattung 5PC810.FA01-00
Luftertyp
Breite 40 mm
Lénge 40 mm
Héhe 10 mm
Umdrehungsgeschwindigkeit max. 6100 rpm
Geréuschpegel 21dB
Lebensdauer 29000 Stunden bei 70 °C
95000 Stunden bei 20 °C
Wartungsintervall Die Liifter stellen ein VerschleiBteil dar. Je nach Verschmutzung der Umgebung muss der Staubfilter
in einem angemessenen Abstand kontrolliert werden, ob noch geniigend Luftdurchlass fir die Kiihlung
gewéhrleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Filter Kits ist dann sinngeméas.

Tabelle 57: Technische Daten - 5PC810.FA01-00
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Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lifter Kits siehe Abschnitt "Lifter Kit Einbau /
Tausch", auf Seite 400.

3.7.2 Liifter Kit 2 Card Slot - 5PC810.FA02-01
Diese Lifter Kits kdnnen optional bei Systemeinheiten mit 2 Card Slots eingebaut werden. Er-

haltliche Ersatzstaubfilter zu diesen Lifter Kits siehe Abschnitt "Ersatz Lifterfilter", auf
Seite 323.

2 Liifter @ 70mm montiert auf Rahmen % Staubfilter

Filterspange

Abbildung 60: Lufter Kit - 5PC810.FA02-01

Technische Daten

Ausstattung 5PC810.FA02-01
Luftertyp
Breite 70 mm
Lénge 70 mm
Hohe 15 mm
Umdrehungsgeschwindigkeit max. 4300 rpm 12,5 %
Geréuschpegel 32dB
Lebensdauer 60000 Stunden bei 40 °C
Wartungsintervall Die Lifter stellen ein VerschleiBteil dar. Je nach Verschmutzung der Umgebung muss der Staubfilter
in einem angemessenen Abstand kontrolliert werden, ob noch gentigend Luftdurchlass fir die Kiihlung
gewahrleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Filter Kits ist dann sinngemag.

Tabelle 58: Technische Daten - 5PC810.FA02-01

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Liifter Kits siehe Abschnitt "Lifter Kit Einbau /
Tausch", auf Seite 400.
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3.7.3 Liifter Kit 5 Card Slot - 5PC810.FA05-00

Dieses Lufter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 5 Card Slots eingebaut werden. Erhélt-
liche Ersatzstaubfilter zu diesem Lufter Kit siehe Abschnitt "Ersatz Lufterfilter”, auf Seite 323.

3 Liifter @ 70mm montiert auf Rahmen

Staubfilter

Filterspange

Abbildung 61: Lufter Kit - 5PC810.FA05-00

Technische Daten

Ausstattung 5PC810.FA05-00
Luftertyp
Breite 70 mm
Lénge 70 mm
Héhe 15mm
Umdrehungsgeschwindigkeit max. 4300 rpm +10 %
Geréuschpegel 32dB
Lebensdauer 60000 Stunden bei 40 °C
Wartungsintervall Die Liifter stellen ein VerschleiBteil dar. Je nach Verschmutzung der Umgebung muss der Staubfilter
in einem angemessenen Abstand kontrolliert werden, ob noch gentigend Luftdurchlass fiir die Kihlung
gewdhrleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Filter Kits ist dann sinngemas.

Tabelle 59: Technische Daten - 5PC810.FA05-00

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lifter Kits siehe Abschnitt "Lifter Kit Einbau /
Tausch", auf Seite 400.
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3.8 AP Link Steckkarten

AP Link Steckkarten kénnen bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX02-00 und

5PC810.SX05-00 montiert werden (siehe dazu auch Abschnitt "Konfiguration Laufwerke, Soft-
ware, Zubehor", auf Seite 36).

3.8.1 AP Link SDL Transmitter 5AC801.SDL0-00

Mit einer AP Link Grafikadapter Steckkarte ist es mdglich einen 2-ten Grafikstrang zu realisieren.
Bei diesem stehen die Signale DVI und SDL zur Verfligung. RGB Signale werden nicht unter-
stltzt. Detail siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.

Abbildung 62: AP Link SDL Transmitter 5AC801.SDL0-00
Information:

Die Montage des AP Link SDL Transmitters ist nur in Verbindung mit den Syste-
meinheiten 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX05-00 moglich.

Informationen zum Einbau des AP Link SDL Transmitters finden sie unter "AP Link
Montage", auf Seite 417.

St L

Abbildung 63: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00
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Pinbelegung
PIN Belegung PIN Belegung
1 T.M.D.S. Data 2- 16 Hot Plug Detect
2 T.M.D.S. Data 2- 17 T.M.D.S. Data 0-
3 T.M.D.S. Data 2/SDL Shield 18 T.M.D.S. Data 0+
4 SDL- 19 T.M.D.S. DATA 0/XUSB1
Shield
5 SDL+ 20 XUSB1-
6 DDC Clock 21 XUSB1+ DVI-1 24 polig, female
7 DDC Data 22 T.M.D.S. Shield
8 n.c. 23 T.M.D.S. Clock +
9 T.M.D.S. Data 1- 24 T.M.D.S. Clock -
10 T.M.D.S. Data 1+ cl n.c.
11 T.M.D.S. DATA 1/XUBS0 c2 n.c.
Shield
12 XUSBO- c3 n.c.
13 XUSBO+ c4 n.c.
14 | +5V Power") s | ne
15 Ground (return for + 5V, n.c.
HSync and VSync)

Tabelle 60: Pinbelegung AP Link Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuese abgesichert

Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflo-
sung in Abhéngigkeit des SDL Kabels.

Kabel Aufldsung
VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlange 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200
5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00
1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01

5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00
5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03

5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00
10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00
15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

Tabelle 61: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel
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Kabel Aufldsung
VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlange 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200
20 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-30 5CASDL.0200-30 5CASDL.0200-30 5CASDL.0200-30
25 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-30 5CASDL.0250-30 5CASDL.0250-30
20 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13
n 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10
5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13

Tabelle 61: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel
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3.8.2 Ready Relais 5AC801.RDYR-00

Abbildung 64: Ready Relais 5AC801.RDYR-00

Information:

Die Montage des Ready Relais ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten

5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX05-00 méglich.

1 uanl

eevunens

Abbildung 65: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00

Wird der APC810 eingeschaltet (Power On) werden die Relaiskontakte geschlossen.

Ready Relais Steckerbelegung

Pinbelegung 4-polige Steckerleiste
SchlieBer und Offner, max. 30 VDC, max. 10 A

Pin Belegung
1 SchlieBer
2 Wurzel 7 !
3 Offner D_—
4 n.c.
Zubehor
0TB704.90 Feldklemme, 4pol. 4
Schraubklemme, 1,5 mm?2
TB704.91 Feldklemme, 4pol.

Federzugklemme, 2,5 mm?

Tabelle 62: Pinbelegung Ready Relais 5AC801.RDYR-00
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3.9 Schnittstellenoptionen (IF Option)

Es kann eine zusatzliche Schnittstelle (CAN oder kombinierte RS232/422/485) in den IF Option
Steckplatz des APC810 montiert werden.

:
:
:
‘

Abbildung 66: Schnittstellenoptionen (IF Option)
Information:

Ein nachtréglicher Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption ist jederzeit méglich.

Vorsicht!

Der Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption darf nur in spannungslosem Zu-
stand erfolgen.
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3.9.1 Add-On CAN Interface - 5AC600.CANI-00

Das Add-On CAN Interface ist mit einem Intel 82527 CAN Controller ausgeristet, welcher der
CAN Spezifikation 2.0 Part A/B entspricht. Der CAN-Controller kann einen NMI (Non Maskable

Interrupt) auslésen.

Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung

Abbildung

5AC600.CANI-00 Add-On CAN Interface

oder PPC700.

CAN Interface firr den Einbau in einen APC620, APC800

Tabelle 63: Add-On CAN Interface - 5AC600.CANI-00

Technische Daten

Ausstattung 5AC600.CANI-00
CAN Schnittstelle
Controller Intel 82527
Anzahl 1
Anschluss 9-poliger DSUB, male

Abschlusswiderstand
Defaulteinstellung

aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
deaktiviert

Tabelle 64: Technische Daten Add-On CAN Interface - 5AC600.CANI-00
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Pinbelegung
Add-On CAN
Typ potenzialgetrennt
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 500 kBit/s
Buslange max. 1000 Meter

Pin Belegung
1 nc. 9-poliger DSUB-Stecker
2 CAN LOW 15
3 GND i
: -@&-
5 n.c. 6 s
6 Reserviert
7 CAN HIGH
8 nc.
9 n.c.

I/0 Adresse und IRQ

Tabelle 65: Pinbelegung CAN

Ressource Default-Einstellung Weitere Einstellmdglichkeiten
I/0 Adresse 384h / 385h
IRQ IRQ10 NMmI )

1) NMI = Non Maskable Interrupt.

Tabelle 66: Add-On CAN - I/0O Adresse und IRQ

Die Einstellung des IRQ kann im BIOS Setup geéndert werden. Bei Veranderung ist auf einen
madglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

1/0 Adresse Register Funktion
384h Adressregister Definiert die Registernummer, auf die zugegriffen werden soll.
385h Datenregister Zugriff auf das im Adressregister definierte Register.

Tabelle 67: CAN Adressregister
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Buslédnge und Kabeltyp

Der zu verwendende Kabeltyp hangt weitgehend von der geforderten Buslénge und der Knoten-
zahl ab. Die Buslénge wird von der Ubertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation)

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

ist die maximale Busldnge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121 % sind folgende Buslangen zuléssig:

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [kBit/s]
<1000 typ. 50
<200 typ. 250
<60 typ. 500

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur
geringfligig davon abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

Tabelle 68: CAN Buslange und Ubertragungsrate

CAN Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 2 x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <82Q/km
Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter
Kabelquerschnitt 1 x 0,34 mm?2 (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <59 Q/km
AuBenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Dréhten

Tabelle 69: CAN Kabel Anforderungen
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Abschlusswiderstand

Die Verdrahtung eines CAN-Netzes erfolgt in Busstruktur, wobei die beiden Busenden mit einem
Abschlusswiderstand zu beschalten sind. Die Add-On CAN Interface Schnittstelle besitzt einen
integrierten Abschlusswiderstand (Auslieferungszustand: deaktiviert auf Stellung ,Aus®).

Abbildung 67: Abschlusswiderstand Add-On CAN Interface 5AC600.CANI-00
Lieferumfang

Fir den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

v

1x 2x

Abbildung 68: Lieferumfang / Montagematerial - 5AC600.CANI-00
Treibersupport

Auf Grund der Dual Core Prozessoren ist fiir Betrieb die INACAN.SYS Treiberversion 2.36, ent-
halten im PVI Setup 2.6.0.3105, Voraussetzung.

Information:

Benétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.

138 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
3.9.2 Add-On RS232/422/485 Interface - 5AC600.4851-00
Die Serielle Schnittstelle ist eine kombinierte RS232/RS422/RS485-Schnittstelle. Die Auswahl

der Betriebsart (RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschal-
tung.

Bestelldaten
Bestellnummer Beschreibung Abbildung
5AC600.4851-00 Add-On RS232/422/485 Interface
Add-On RS232/422/485 Interface fir den Einbau in einen
APC620, APC800 und PPC700.
2
Z:
Tabelle 70: Add-On RS232/422/485 Interface - 5AC600.485I1-00
Pinbelegung
Add-On RS232/422/485
RS232 RS422/485
Typ RS232 nicht modemfahig;
galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindigkeit max. 115 kBit/s
Buslange max. 15 Meter max. 1200 Meter

Pin Belegung RS232 | Belegung RS422 $-poliger DSUB-Stecker

1 ne. XD\ L . —

2 RXD nc. F.‘ ®

3 TXD n.c. \ o o

4 n.c. TXD

5 GND GND

6 nc. RXD\

7 RTS n.c.

8 CTS n.c.

9 n.c. RXD

Tabelle 71: Pinbelegung RS232/RS422
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I/0 Adresse und IRQ

Ressource Default-Einstellung Weitere Einstellmdglichkeiten
I/0 Adresse 2E8h 238, 2F8, 338, 3E8, 3F8
IRQ IRQ10 IRQ3,4,5,7,11,12

Tabelle 72: Add-On RS232/422/485 - 1/0 Adresse und IRQ

Die Einstellung der I/0O Adresse und des IRQ kann im BIOS Setup (unter ,Advanced” - Unterme-
nd ,Baseboard/Panel Features” - Unterment ,Legacy Devices” Einstellung ,COM E*) gedndert
werden. Bei Verénderung ist auf einen méglichen Konflikt mit einer anderen Ressourcen zu ach-
ten.

Buslange und Kabeltyp RS232

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabelldnge und vom verwendeten
Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [kBit/s]
<15 typ. 64
<10 typ. 115
<5 typ. 115

Tabelle 73: RS232 Buslange und Ubertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur
geringfligig davon abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 4 x 0,16 mm? (26AWG), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <82Q/km
Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter
Kabelquerschnitt 1 x 0,34 mm?2 (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <59Q/km
AuBenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Dréhten

Tabelle 74: RS232 Kabel Anforderungen
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Buslange und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabelldnge und vom verwendeten
Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [Bit/s]
1200 typ. 115

Tabelle 75: RS422 Buslange und Ubertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur
geringfligig davon abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 4 x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <82Q/km
Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter
Kabelquerschnitt 1 x 0,34 mm2 (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <59Q/km
AuBenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Dréhten

Tabelle 76: RS422 Kabel Anforderungen

Betrieb als RS485-Schnittstelle

Fur den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu
sind die Pins wie abgebildet zu verbinden.

RXD

N DATA

TXD

RXD
— 1
™ — !

Abbildung 69: Add-On RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

DATA
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Das Schalten der RTS Leitung muss fur jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durch-
gefuhrt werden, es gibt keine automatische Rlckschaltung. Dies kann nicht in Windows konfi-
guriert werden.

Bei groBen Leitungslangen kann es durch den Spannungsabfall zu gréBeren Potentialdiffe-
renzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann
durch mitfihren der Masseleitung verbessert werden.

Die Leitungsenden der RS485 Schnittstelle sollten (zumindest bei gréBeren Leitungslédngen
bzw. gréBeren Ubertragungsraten) abgeschlossen werden. Dazu kann in der Regel ein passiver
Abschluss durch verbinden der Signalleitungen lber jeweils einen 120 Q Widerstand an den bei-
den Busenden verwendet werden.

Busldnge und Kabeltyp RS485

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabelldnge und vom verwendeten
Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [kBit/s]
1200 typ. 115

Tabelle 77: RS485 Buslange und Ubertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur
geringfuigig davon abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 4 x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <82Q/km
Verseilung Adern zum Paar verseilt
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter
Kabelquerschnitt 1 x 0,34 mm2 (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <59 Q/km
AuBenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Dréhten

Tabelle 78: RS485 Kabel Anforderungen
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Lieferumfang

Fir den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

Abbildung 70: Lieferumfang / Montagematerial - 5AC600.485I-00
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Inbetriebnahme ¢ Montage

Kapitel 3 ¢ Inbetriebnahme

1. Montage

Die APC810 Systeme werden mit den am Gehause befindlichen Befestigungslaschen montiert.
Die Laschen sind fiir M5 Schrauben konzipiert.

0 5,4 passend
fiir M5 Schrauben

& .

o 11

Abbildung 71: Befestigungslasche

Die genaue Position flr die Befestigungsbohrungen kann aus der nachfolgenden Bohrschablo-
ne entnommen werden.

1.1 Wichtige Informationen zur Montage

Es missen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden (siehe Kapitel 2
“Technische Daten", Abschnitt 2.4 "Umgebungstemperaturen”, auf Seite 52).

Der APC810 ist nur fur den Betrieb in geschlossenen Rdumen zugelassen.
Der APC810 darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
Die Luftungslécher dirfen nicht verdeckt werden.

Bei der Montage des Geréts sind unbedingt die zul&ssigen Einbaulagen (siehe Abschnitt
"Einbaulagen", auf Seite 148) zu berucksichtigen.

Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Ge-
samtgewicht des APC810 tragen kann.

Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius der Kabel zu
achten (siehe Abschnitt 2 "Anschluss von Kabeln", auf Seite 150).
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1.2 Bohrschablonen

APC810 1 Card Slot APC810 2 Card Slot

Montageblechumriss (APC810) Montageblechumriss (APC810)

270 [ mrmim e . 270
262 -+ ol %2

Allgemeintoleranz 1SO 2768 mittel
Allgemeintoleranz 1SO 2768 mittel

0 18 53 T 0 203 90,3 1105

Tabelle 79: Bohrschablonen 1 und 2 Card Slot Systemeinheiten
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APC810 5 Card Slot
Montageblechumriss (APC810)
270 T T
262 t in A
=R
£
% "
N
o
D |
N
s,
<
8!
5
2.
D
5
=
18 t
0T -
0 25,7 95,7 1657 1914

Tabelle 80: Bohrschablone 5 Card Slot Systemeinheit
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1.3 Einbaulagen

Ein APC810 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Standardmontage - senkrecht

Bei der Standardmontage wird von der senkrechten Montageweise gesprochen.

[\ 0°
of [T
~| P o SO — nuil [
o o
a =>J —_— = = —_— =5 L3
= .
§ — = — — — = H
k=1 = —_— = = —_— = =0 e
@ e
&€ = = =5 = = = £
e 8
£ = = = = = = = ||
) 3
2 s s s e = = d
) ) = ) ) = = (=3
s o © o ©o o o <
0dd - o]

Abbildung 72: Standardmontage - senkrecht

1.3.2 Optionale Montage - waagrecht

Der Betrieb in optionaler waagrechter Einbaulage (Kuhlkdérper nach oben) ist nur in Verbindung

mit einem Lufter Kit erlaubt. Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation muss um 5 °C
herabgesetzt werden.

Kihlkorper € 0 0

i

74 UOIRWOINY S

000

Abbildung 73: Optionale Montage - waagrecht
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1.3.3 Luftzirkulationsabstande

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass folgende Abstande (seitlich, unten und oben) einge-
halten werden missen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu erreichen.

/ mindestens )
/ 100 mm Abstand ﬁ Luftaustritt

Automation PC

mindestens mindestens
50 mm Abstand 50 mm Abstand

mindestens -
100 mm Abstand ﬁ Lufeintrit 7

=

Abbildung 74: Standardmontage - Montageabsténde

Diese definierten Abstande gelten sowohl fir die senkrechte als auch die waagrechte Montage
des APC810.
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2. Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln darf der Biegeradius an keiner Stelle unter-
schritten werden.

Abbildung 75: Biegeradius Kabelanschluss

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation
Panel 900 Anwenderhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R
Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.
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3. Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der
nicht als SchutzmaBnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Storfestigkeit gedacht ist. Sie
dient lediglich der Stérungsableitung und nicht als Beruhrungsschutz flr Personen.

Die Funktionserde des APC810 besitzt 2 Anschlisse:

* Spannunsversorgung
¢ Erdungsanschluss
Um eine sichere Ableitung von elektrischen Stérungen zu gewéhrleisten, sind folgende Punkte
zu beachten:
e Gerat auf moglichst kurzem Weg mit dem Erdungspunkt verbinden.
e Ausfiihrung der Kabel mit mind. 2,5 mm? pro Anschluss.

¢ Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerat angeschlossenen Datenkabel
sind mit geschirmten Leitungen auszufiihren.

"\ Erdungsanschluss

min, 2,5mm?

[E—
Schaltschrank

Spannungsversorgung

B - -

i.ﬁ

- Erdungsschiene

min. 2,5mm2

Abbildung 76: Erdungskonzept
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4. Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Uberblick iiber die Konfigurationsméglichkeiten, in
welcher Art Automation Panel 900 Geréate und/oder Automation Panel 800 mit dem APC810 ver-
bunden werden kénnen. Es sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

¢ Wie kénnen Automation Panel 900 Geréate am Monitor / Panel Ausgang des APC810 an-
geschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?

¢ Wie kénnen Automation Panel 800 Gerate am Monitor / Panel Ausgang des APC810 an-
geschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?

¢ Wie kénnen Automation Panel 900 Geréte gleichzeitig am Monitor / Panel Ausgang und
am optionalen SDL AP Link des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu
geben?

e Was bedeutet ,Display Clone” und ,Erweiterter Desktop” Betrieb?
¢ Wie viele Automation Panel 900 Gerate kdnnen pro Strang angeschlossen werden?

¢ Wie viele Automation Panel 900 Gerate kénnen mit einem Automation Panel 800 Gerat
pro Strang angeschlossen werden?

* Wie werden die angeschlossenen Geréte intern nummeriert?

e Gibt es Einschrankungen bei der Segmentlédnge, wenn ja welche?

¢ Welche Kabel und Linkbaugruppen werden benétigt?

e Miuissen BIOS Einstellungen fiir eine bestimmte Konfiguration gedndert werden?

4.1 Auswahl der Displayeinheiten

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen
werden sollen, missen die Gerate den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle
werden die moglichen AP900 Geréate aufgelistet die mit einem AP800 Gerat an einem Strang
angeschlossen werden kénnen.

Automation Panel 800 Automation Panel 900

5AP820.1505-00 5AP920.1505-01
5AP951.1505-01
5AP980.1505-01
5AP981.1505-01

5AP880.1505-00 5AP920.1505-01
5AP951.1505-01
5AP980.1505-01
5AP981.1505-01

Tabelle 81: Auswahl der Displayeinheiten
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4.2 Ein Automation Panel 900 uiber DVI (onboard)

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auf-
I6sung angeschlossen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analo-
ger Monitor (Uber Adapter Best. Nr. 5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und
USB werden jeweils Uber eigene Kabel gefiihrt. Sollen USB Gerate am Automation Panel 900
betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Gerate kénnen nur direkt
(ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

Segementlange 5 Meter (mit USB)
max. 10 Meter (ohne USB)

RS232 Kabel

/ L
7/

DVI Kabel
vy
7/

Monitor / Panel
Anschluss
USB Kabel USB bis
5m OK

Link: 5DLDVI.1000-01

Automation PC 810

Abbildung 77: Konfiguration - Ein Automation Panel 900 iber DVI (onboard)
4.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrénkung der max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fiir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerétes).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.SX05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 v v v max. SXGA

Tabelle 82: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

4.2.2 Linkbaugruppe

Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung

5DLDVI.1000-01 | Automation Panel Link DVI Receiver fiir Automation Panel
Anschlisse fiir DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Fe- 900
derzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

Tabelle 83: Linkbaugruppe fir die Konfiguration - Ein Automation Panel 900 iber DVI
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4.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 bendtigten Typen.

Bestellnummer | Type Lange
5CADVI.0018-00 | DVI Kabel 1,8m
5CADVI.0050-00 | DVI Kabel 5m
5CADVI.0100-00 | DVI Kabel 10m"
9A0014.02 Touch Screen Kabel - seriell 1,8m
9A0014.05 Touch Screen Kabel - seriell 5m
9A0014.10 Touch Screen Kabel - seriell 10m"
5CAUSB.0018-00 | USB Kabel 1,8m
5CAUSB.0050-00 | USB Kabel 5m

Tabelle 84: Kabel fur DVI Konfigurationen

1) Keine USB Unterstiitzung am Automation Panel 900 méglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage
www.br-automation.com heruntergeladen werden.

4.2.4 Mégliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentldngen

Es kénnen folgende Automation Panel 900 Geréate verwendet werden, wobei in seltenen Fallen
eine Einschrankung der Segmentlange in Abhangigkeit der Auflésung besteht.

Bestellnummer Diagonale Auflésung | Touchscreen Tasten max. Segmentlénge
5AP920.1043-01 10,4 VGA v - 5m/10m"
5AP920.1214-01 12,1 SVGA v - 5m/10m"
5AP920.1505-01 15,0 XGA v - 5m/10m"
5AP920.1706-01 17,0¢ SXGA v - 5m/10m"
5AP920.1906-01 19,0 SXGA v - 5m/10m?"

Tabelle 85: Mogliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlangen

1) Keine USB Unterstiitzung am Automation Panel 900 méglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Ubertragunsart DVI ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automati-
on Panel 900 Gerdten moglich.
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4.2.5 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
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4.3 Ein Automation Panel 900 liber SDL (onboard)

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 iber SDL Kabel an-
geschlossen. USB Geréate kénnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlos-
sen werden.

Monitor / Panel
Anschluss
SDL Segment
max. 40 Meter

Link: 5DLSDL.1000-00

Automation PC 810

SDVO-B
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentldngenunabhéngig

Abbildung 78: Konfiguration - Ein Automation Panel 900 tiber SDL (onboard)

4.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrdnkung der max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fiir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerétes).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.SX05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 v v v/ max. UXGA

Tabelle 86: Mdgliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

4.3.2 Linkbaugruppe

Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver fir Automation Panel
Anschluss far SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und 900
Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

Tabelle 87: Linkbaugruppe fiir die Konfiguration - Ein Automation Panel 900 tber SDL
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4.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer | Type Lange
5CASDL.0018-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 20m
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 25m
5CASDL.0250-30 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0400-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 40m
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 40m
Tabelle 88: Kabel fir SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-

handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage

www.br-automation.com heruntergeladen werden.
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Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflo-
sung in Abhangigkeit des SDL Kabels:

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlénge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200

5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00

1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03
5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00

5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03
5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00

10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03
5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00

15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

20 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03

o5 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03

30 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13

40 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10

Tabelle 89: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel

4.3.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Touch Screen Funktionalitat

FlUr den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel An-
schluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Mendi unter ,Ad-
vanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").
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Inbetriebnahme ¢ Anschlussbeispiele

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 iber SDL Kabel an-
geschlossen. USB Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen

werden.

Monitor / Panel 88 |
00
Anschluss 00
SDL Segment 1 88
max. 40 Meter :
oe

Automation PC 810

SDVO-B

Automation Panel 800

@ Interne Gerétenummer am APC @ segmentléngenunabhangig

Abbildung 79: Konfiguration - Ein Automation Panel 800 tiber SDL (onboard)

4.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrdnkung der max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fiir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerétes).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 v v v max. UXGA
Tabelle 90: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

4.4.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.
Bestellnummer | Type Léange
5CASDL.0018-20 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-20 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-20 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-20 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-20 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-20 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-30 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 30m

Tabelle 91: Kabel fiir SDL Konfigurationen
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Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflo-

sung in Abhéngigkeit des SDL Kabels:

Bestellnummer | Type Lange
5CASDL.0400-30 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 40m
Tabelle 91: Kabel fir SDL Konfigurationen (Forts.)
Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage
www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabel Auflésung
XGA
Segmentlange [m] 1024 x 768
1,8 5CASDL.0018-20
5 5CASDL.0050-20

10

5CASDL.0100-20

15

5CASDL.0150-20

20

5CASDL.0200-20

25

5CASDL.0250-20

30

5CASDL.0300-30

40

5CASDL.0400-30

Tabelle 92: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel

4.4.3 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Touch Screen Funktionalitat

FlUr den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel An-
schluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Men( unter ,Ad-

vanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices®).
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4.5 Ein AP900 und ein AP 800 liber SDL (onboard)

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation

Panel 800 uber SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m

an den beiden

Displays unterstiitzt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschlieBlich nur am ers-
ten Display (front- und riickseitig), bis maximal 40 m, zur Verfligung. USB Gerate kdnnen nur
direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am Extension Keyboard angeschlossen wer-

den.

Monitor / Panel @ |
Anschluss 88
SDL Segment 1 SDL Segment 2 88
max. 40 m max. 40 m 88
oe
(£) USBOK

===

Link: 5DLSDL.1000-01
Automation Panel 800
Automation PC 810

SDVO-B
Interne Geratenummer am APC

@ segmentldngenunabhangig

®

() segmentléngenabhangig

méglich

Abbildung 80: Konfiguration - Ein AP900 und ein AP800 tiber SDL (onboard)

4.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und

CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der

Kombination eine Einschrankung der max. Auflésung auf, so kann man dies auc

h folgender Ta-

belle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.5X01-00 5PC810.5X02-00 5PC810.5X05-00 Auflbsung
5PC800.BM45-00 v v v max. UXGA
Tabelle 93: Mdgliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board
4.5.2 Linkbaugruppe
Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver fir Automation Panel
Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Ma- 900
trixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 1 Stiick erforderlich
0TB103.91 gesondert bestellen).
Tabelle 94: Linkbaugruppen fir die Konfiguration - Ein AP900 und ein AP800 Uber SDL (onboard)
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4.5.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels flir den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe
Abschnitt 4.3 "Ein Automation Panel 900 lGber SDL (onboard)".

Auswahl eines SDL Kabels flir den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe
Abschnitt 4.4 "Ein Automation Panel 800 uber SDL (onboard)".

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 bzw. Auto-
mation Panel 900 Anwenderhandbuch. Diese kénnen in elektronischer Form (pdf)
von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

4.5.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Touch Screen Funktionalitat

Flr den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel An-

schluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Mendi unter ,Ad-
vanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").
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4.6 Vier Automation Panel 900 tiber SDL (onboard)

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 iber SDL Kabel an-
geschlossen. An diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des
selben Typs Uber SDL Kabel betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display
Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den
ersten beiden Panel (front- und riickseitig) unterstutzt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB aus-
schlieBlich nur mehr am ersten Panel (front- und rlckseitig) zur Verfliigung. USB Gerate kdnnen
nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

SDL Segment 2

max. 40 m

SDL Segment 3
max. 40 m

- E SDL Segment 4
Automation PC 810 . max. 40 m

Kein USB
mdglich

Kein USB

Link: 5DLSDL1000-00 001N Link: 5DLSDL.1000-01

SDVO-B
@ Interne Gerétenummer am APC

@ segmentldngenunabhéngig @ segmentldngenabhéngig

Abbildung 81: Konfiguration - Vier Automation Panel 900 liber SDL (onboard)
4.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrankung der max. Aufldsung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fiir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerétes).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.5X05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 v v v max. UXGA

Tabelle 95: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board
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4.6.2 Linkbaugruppen

Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung

5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver fir Automation Panel
Anschluss fur SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und 900
Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver fiir Automation Panel
Anschlisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Ma- 900
trixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 3 Stiick erforderlich
0TB103.91 gesondert bestellen).

Tabelle 96: Linkbaugruppen fir die Konfiguration - Vier Automation Panel 900 tiber SDL an einem Strang
4.6.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer | Type Léange
5CASDL.0018-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 20m
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 25m
5CASDL.0250-30 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel mit Extender fir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0400-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 40m
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 40m

Tabelle 97: Kabel fiir SDL Konfigurationen

164 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00




Inbetriebnahme ¢ Anschlussbeispiele

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage
www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflé-
sung in Abhangigkeit des SDL Kabels:

Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlédnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200
5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00
1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01

5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00
5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03

5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00
10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00
15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00

2 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03
25 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03
30 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13
40 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10

5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13

Tabelle 98: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel
4.6.4 BIOS Einstellungen
Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Touch Screen Funktionalitat
Fur den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel Anschluss,

muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Men( unter ,,Advanced
- Baseboard / Panel Features - Legacy Devices®).
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4.7 Ein Automation Panel 900 iiber SDL (AP Link)

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 Uber SDL Kabel an-
geschlossen. USB Geréate kénnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlos-
sen werden.

AP Link
Anschluss

() USB OK
Link: 5DLSDL.1000-00

Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDL0-00

— — — — sDVoC
® Interne Geratenummer am APC () segmentlangenunabhéingig

Abbildung 82: Konfiguration - Ein Automation Panel 900 tuber SDL (AP Link)
4.7.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrankung der max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.5X01-00") 5PC810.5X02-00 5PC810.X05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 - v v/ max. UXGA

Tabelle 99: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Méglichkeit zur AP Link Montage.

4.7.2 Linkbaugruppen

Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung

5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver fiir Automation Panel
Anschluss far SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und 900
Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

5AC801.SDL0-00 | APC810 AP Link SDL Transmitter fir Automation PC 810
Automation Panel Link Transmitter SDL

Tabelle 100: Linkbaugruppen fir die Konfiguration - Vier Automation Panel 900 Gber SDL an einem Strang
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4.7.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer | Type Lange
5CASDL.0018-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 20m
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 25m
5CASDL.0250-30 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0400-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 40m
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 40m

Information:

www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Tabelle 101: Kabel fur SDL Konfigurationen

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflo-

sung in Abhangigkeit des SDL Kabels:
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Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlédnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200
5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00
1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01

5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00
5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03

5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00
10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00
15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00

2 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03
25 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03
30 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13
40 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10

5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13

Tabelle 102: Segmentlédngen, Auflésungen und SDL Kabel
4.7.4 BIOS Einstellungen
Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Touch Screen Funktionalitat
Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss

die COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Base-
board / Panel Features - Legacy Devices").
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4.8 Vier Automation Panel 900 iiber SDL (AP Link)

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 Uber ein SDL Kabel
angeschlossen. An diesem Automation Panel werden drei weitere Automation Panel des selben
Typs Uber SDL betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den
ersten beiden Panel (front- und riickseitig) unterstiitzt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB aus-
schlieBlich nur mehr am ersten Panel (front- und rickseitig) zur Verfligung. USB Geréate kdnnen
nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

T T Tmaxdom T T | T T T T T |
AP Link I
Anschluss |
o
gle
USB OK ) UsB ge
Link: 5DLSDL 1000-01  Mogich &1
uo)l
I
|
|

_ _ SDLSegmentd _

. max. 40 m
Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDL0-00 .
Kein USB Kein USB
mdglich dglich
Link: 5DLSDL.1000:00 " Link: 5DLSDL.1000-01 "9
— — — — SDVO-C
@ Interne Geréatenummer am APC @ segmentldngenunabhangig @ segmentldngenabhangig

Abbildung 83: Konfiguration - Vier Automation Panel 900 Gber SDL (AP Link)
4.8.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrankung der max. Aufldsung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fiir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerétes).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.5X01-00") 5PC810.5X02-00 5PC810.SX05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 - v v max. UXGA

Tabelle 103: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Méglichkeit zur AP Link Montage.
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4.8.2 Linkbaugruppen

Bestellnummer

Beschreibung

Anmerkung

Anschlisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Ma-

trixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen).

5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver fir Automation Panel
Anschluss fur SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und 900
Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver fiir Automation Panel

900
3 Sttick erforderlich

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

fir Automation PC 810

Tabelle 104: Linkbaugruppen fiir die Konfiguration - Vier Automation Panel 900 lber SDL (AP Link)

4.8.3 Kabel

Auswahl von 4 Automation Panel 900 Kabeln aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer | Type Lange
5CASDL.0018-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 20m
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 25m
5CASDL.0250-30 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0400-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 40m
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel mit Extender fir starre und flexible Verlegungsart 40m

Tabelle 105: Kabel fur SDL Konfigurationen
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Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage
www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflé-
sung in Abhangigkeit des SDL Kabels:

Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlédnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200
5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00
1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01

5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00
5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03

5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00
10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00
15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00

2 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03
25 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03
30 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13
40 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10

5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13

Tabelle 106: Segmentlédngen, Auflésungen und SDL Kabel
4.8.4 BIOS Einstellungen
Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Touch Screen Funktionalitat
Fur den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel Anschluss,

muss die COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Men( unter ,,Advanced
- Baseboard / Panel Features - Legacy Devices®).
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4.9 Zwei Automation Panel 900 iiber SDL (onboard) und SDL (AP Link)

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 (max. UXGA) Uber
SDL angeschlossen. An dem optionalen SDL Transmitter (AP Link) wird ein weiteres Automati-
on Panel 900 (max. UXGA) Uber SDL betrieben. Die Automation Panel zeigen unterschiedliche
Bildinhalte (Erweiterter Desktop) und kénnen verschiedene Typen sein.

SDL Segment 1

Anschluss

Monitor / Panel
Anschluss
SDL Segment 1
max.40 Meter

(Z) USB OK
Link: 5DLSDL.1000-00

Link: 5DLSDL.1000-00

Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDLO-00

SDVO-B
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentléngenunabhangig

Abbildung 84: Konfiguration - Zwei Automation Panel 900 Gber SDL (onboard) und SDL (AP Link)

4.9.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrankung der max. Aufldsung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.5X01-00") 5PC810.5X02-00 5PC810.X05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 - v v/ max. UXGA

Tabelle 107: Mogliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Méglichkeit zur AP Link Montage.
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Bestellnummer

Beschreibung

Anmerkung

5DLSDL.1000-00

Automation Panel Link SDL Receiver

2 Stiick fur

Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und | Automation Panel 900

Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert

bestellen).

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

fir Automation PC 810

Tabelle 108: Linkbaugruppen fiir die Konfiguration - Zwei Automation Panel 900 iber SDL (onboard) und
SDL (AP Link)

4.9.3 Kabel

Auswahl von 4 Automation Panel 900 Kabeln aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer | Type Léange
5CASDL.0018-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 20m
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 25m
5CASDL.0250-30 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel mit Extender fir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0400-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 40m
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 40m

Tabelle 109: Kabel fiir SDL Konfigurationen
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Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage
www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflé-
sung in Abhangigkeit des SDL Kabels:

Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlédnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200
5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00
1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01

5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00
5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03

5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00
10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00
15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00

2 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03
25 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03
30 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13
40 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10

5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13

Tabelle 110: Segmentléangen, Auflésungen und SDL Kabel
4.9.4 BIOS Einstellungen
Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Touch Screen Funktionalitat
Fur den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw.

AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden
im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").
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4.10 Acht Automation Panel 900 liber SDL (onboard) und SDL (AP Link)

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind vier Automation Panel 900 (max. UXGA)
Uber SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) werden zusétzlich vier
Automation Panel 900 (max. UXGA) betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang missen
jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Strange sind verschieden (Erweiterter
Desktop), wobei die Panel im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den
ersten beiden Panel (front- und riickseitig) der beiden Strange unterstltzt. Ab einer Distanz von
30 m steht USB ausschlieBlich nur mehr jeweils am ersten Panel jedes Stranges zur Verfigung.
USB Geréte kdnnen dabei nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen wer-

den.

____________ SDL Segment 1
I max.40 Meter

AP Link

Monitor / Panel
Anschluss
SDL Segment 1
max.40 Meter

;@ USB OK

Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDLO-00

SDL Segment 2
max.40 Meter

— — — — SDVO-C
SDVO-B I — o~ [
Interne Geréte- 5 % o 5 L sali
® nummeramAPC  Ef= mdglich Link: 5DLSDL.1000-01 —  moglich
SE
() segmentiangenunabhangiy  =|&
w
() segmentlangenabhangig
183 nicht unterstiitzt
=5 keinUSB <1y shi et ‘1% kein USB
g;’ g maglich é |g Link: 5DLSDL.1000-01 mdglich
B[S B
= & 5nlé
a|= BE _
59 kein USB EEm ey ‘I8 kein USB
mdglich Link: 5DLSDL.1000-00 maglich

Link: 5DLSDL.1000-00

Abbildung 85: Konfiguration - Acht Automation Panel 900 Gber SDL (onboard) und SDL (AP Link)
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4.10.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrankung der max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.5X01-00") 5PC810.5X02-00 5PC810.SX05-00 Auflésung
5PC800.BM45-00 v v max. UXGA
Tabelle 111: Mdgliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board
1) Keine Méglichkeit zur AP Link Montage.
4.10.2 Linkbaugruppen
Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung

5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver fiir Automation Panel
Anschluss far SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und 900
Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert 2 Sttick erforderlich
bestellen).

5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver fiir Automation Panel

Anschltsse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Ma-

trixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen).

900
6 Stiick erforderlich

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

fiir Automation PC 810

Tabelle 112: Linkbaugruppen fur die Konfiguration: 8 Automation Panel 900 tiber SDL und SDL (optional)

4.10.3 Kabel

Auswahl von 4 Automation Panel 900 Kabeln aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer | Type Lénge
5CASDL.0018-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 1,8m
5CASDL.0050-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 5m
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 5m
5CASDL.0100-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 10m
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 10m
5CASDL.0150-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 15m
Tabelle 113: Kabel fur SDL Konfigurationen
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Bestellnummer | Type Lange
5CASDL.0150-01 | SDL Kabel mit 45° Stecker fiir starre Verlegungsart 15m
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 15m
5CASDL.0200-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 20m
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 20m
5CASDL.0250-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 25m
5CASDL.0250-30 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 25m
5CASDL.0300-00 | SDL Kabel fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 30m
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel mit Extender fiir starre und flexible Verlegungsart 30m
5CASDL.0400-10 | SDL Kabel mit Extender fiir starre Verlegungsart 40m
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel mit Extender fir starre und flexible Verlegungsart 40m

Tabelle 113: Kabel fir SDL Konfigurationen (Forts.)

Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflé-
sung in Abhangigkeit des SDL Kabels:

Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlédnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200

5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-00

1,8 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03 5CASDL.0018-03
5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-00

5 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03 5CASDL.0050-03
5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-00

10 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03 5CASDL.0100-03
5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-00

15 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03 5CASDL.0150-03

20 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03 5CASDL.0200-03

o5 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03 5CASDL.0250-03

30 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-03 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-13

40 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-10
5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-13

Tabelle 114: Segmentlédngen, Auflésungen und SDL Kabel
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Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwender-
handbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage
www.br-automation.com heruntergeladen werden.

4.10.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Touch Screen Funktionalitat

FlUr den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw.

AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden
im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").
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4.11 Sechs AP900 und zwei AP800 iiber SDL (onboard) und SDL (AP Link)

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind drei Automation Panel 900 (max. UXGA)
und ein Automation Panel 800 Uber SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter
werden zusatzlich drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Autoamtion Panel 800 be-
trieben. Die Automation Panel in jedem Strang missen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bil-
dinhalte der beiden Strange sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Displays im
jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den ersten bei-
den Displays unterstiitzt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschlieBlich nur
am ersten Display (front- und riickseitig), bis maximal 40 m, zur Verfigung. USB Geréate kdnnen
nur direkt (ohne Hub) an den Automation Panel 900 Geraten angeschlossen werden.

______________ SDLSegmentt
r max.40 Meter |
AP Link

Anschluss |

Monitor / Panel
¢ Anschluss
SDL Segemti
max.40 Meter

(£) USB OK

SDL Segment 2
max.40 Meter

Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDLO-00

— — — — SDVO-C
SDVO-B Y -
@ Interne Gerite- g2 @ U§BI. N 513 Salich
nummeram APC  EJ= Link: 5DLSDL.1000-01 ~ Mogiic ES Link: 5DLSDL.1000-01 ~ MogiC
3=
() segmentiangenunabhéngig g 8

() segmentiangenabhangig

1) nicht unterstiitzt

kein USB
mdglich

Link: 5DLSDL.1000-01

SDL Segment 4
max.40 Meter

@

&MHE

1
===]

kein USB
N

maglich
Automation Panel 800 Automation Panel 800

kein USB
moglich

Abbildung 86: Konfiguration - Sechs AP900 und zwei AP800 Uber SDL (onboard) und SDL (AP Link)
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4.11.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die méglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und
CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der
Kombination eine Einschrankung der max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Ta-
belle entnehmen.

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen
werden sollen, missen die Gerate den gleichen Displaytyp besitzen.

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.5X01-00") 5PC810.5X02-00 5PC810.5X05-00 Aufldsung
5PC800.BM45-00 - v v max. UXGA

Tabelle 115: Mogliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Moglichkeit zur AP Link Montage.

4.11.2 Linkbaugruppen

Bestellnummer | Beschreibung Anmerkung

5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver fir Automation Panel
Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Ma- 900
trixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 6 Stiick erforderlich
0TB103.91 gesondert bestellen).

5AC801.SDL0-00 | APC810 AP Link SDL Transmitter fir Automation PC 810
Automation Panel Link Transmitter SDL

Tabelle 116: Linkbaugruppen fiir die Konfiguration: 6 AP900 und 2 AP800 Uber SDL und SDL (optional)
4.11.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels fiir den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe
Abschnitt 4.3 "Ein Automation Panel 900 (iber SDL (onboard)".

Auswahl eines SDL Kabels fiir den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe
Abschnitt 4.4 "Ein Automation Panel 800 (iber SDL (onboard)".

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 bzw. Auto-
mation Panel 900 Anwenderhandbuch. Diese kénnen in elektronischer Form (pdf)
von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflo-
sung in Abhéngigkeit des SDL Kabels:
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Kabel Auflésung

" VGA SVGA XGA SXGA UXGA
Segmentlénge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-20
5CASDL.0018-03

1,8

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-02
5CASDL.0050-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-02
5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-02
5CASDL.0150-03

- - 5CASDL.0200-00
20 - - 5CASDL.0200-02
- - 5CASDL.0200-03

- - 5CASDL.0250-00
25 - - 5CASDL.0250-02
- - 5CASDL.0250-03

- - 5CASDL.0300-10
30 - - 5CASDL.0300-13
- - 5CASDL.0300-30

- - 5CASDL.0400-10
40 - - 5CASDL.0400-13
5CASDL.0400-30

Tabelle 117: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel

Touch Screen Funktionalitat

Information:

Fiir den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel
bzw. AP Link Anschluss, muss der COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled
werden (zu finden im BIOS Menii unter ,,Advanced - Baseboard / Panel Features - Le-
gacy Devices*).
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5. Anschluss von USB Peripheriegeraten

Warnung!

An die USB Schnittstellen kénnen USB Peripheriegeriate angeschlossen werden.
Auf Grund der Vielféltigkeit am Markt erhéltlichen USB Geréate, kann B&R keine Ga-
rantie fiir deren Funktion (ibernehmen. Fiir die bei B&R erhéltlichen USB Geréte wird
die Funktion gewéhrleistet.

5.1 Lokal am APC810

An die 5 USB Schnittstellen kénnen verschiedenste USB Peripheriegerédte angeschlossen wer-
den. Dabei kénnen die USB Schnittstellen USB1, USB3 und USB5 hierzu jeweils mit 1A bzw.
die USB Schnittstellen USB2 und USB4 jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Ubertragungs-
geschwindigkeit betragt maximal USB 2.0.

z.B.Hub

USB Speichermedien
2.B. Memory Stick

ES
&
&y
S,
7
. USB Laufwerke
) 2.B.CD ROM Laufwerk
4
USB Eingabegerétegerate USB Anzeigegerate
2.B. Tastatur 2.B.Maus

Abbildung 87: Anschluss von USB Peripheriegeraten lokal am APC810
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5.2 Remote am Automation Panel 900 iiber DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 kénnen verschiedenste USB Pe-
ripheriegerate angeschlossen werden. Dabei kénnen diese jeweils mit 500 mA belastet werden.
Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB sondern nur Endgeréte angeschlossen
werden.

USB 2.0

USB Speichermedien
2.B. Memory Stick

y @

USB Eingabegerategerate usB Anzeiéegeréte USB Laufwerke
2.B. Tastatur 2.B.Maus z.B.CD ROM Laufwerk

Abbildung 88: Anschluss von USB Peripheriegeraten remote am AP900 iber DVI
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5.3 Remote am Automation Panel 800/900 i{iber SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschllsse bei Auto-
mation Panel 800 Geréaten kdnnen verschiedenste USB Peripheriegerate angeschlossen wer-
den. Dabei kénnen diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit
betragt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB sondern nur Endgerate angeschlos-
sen werden.

USB 1.1

USB Speichermedien
i ] 2.B. Memory Stick

, @

USB Eingabegerategerate USB Anzeiéegeréte USB Laufwerke
2.B. Tastatur 2.B. Maus 2.B.CD ROM Laufwerk

Abbildung 89: Anschluss von USB Peripheriegeraten remote am AP800/900 uiber SDL
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6. Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung

ist fiur die PCI

5ACPCI.RAIC-01 und 5ACPCI.RAIC-03 giiltig.

SATA Controller

Fur die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des ,,RAID Configuration Utility“ einzusteigen.
Nach dem POST <Strg+S> oder <F4> Driicken um das RAID BIOS aufzurufen.

SiI 3512A SATARaid BIOS Verison 4.3.79
Copyright (C) 1997-2006 Silicon Image, Inc.

Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility

0 ST96023AS
1 ST96023AS

Abbildung 90: Einstieg in das RAID Configuration Utility

Create RAID set

Delete RAID set
Rebuild Mirrored set
Resolve Conflicts
Low Level Format

* 0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Press " Enter" to create RAID
set

f‘ Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 91: RAID Configuration Utility - Men(
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Folgende Tasten kénnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

Cursor T Zum vorherigen Objekt.

Cursor & Zum néchsten Objekt.

Enter Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermends.

ESC Riicksprung zum vorherigen Meni.

Ctri+E Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 118: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

6.1 Create RAID Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set — Striped = RAID 0
Rebuild Mirrored set Striped

Resolve Conflicts

Low Level Format

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

f‘ Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 92: RAID Configuration Utility - Menl(i

Uber das Menii ,Create RAID set“ ist es mdglich das RAID System als ,Striped“ = RAIDO oder
sMirrored“ = RAID1 neu zu erstellen.
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6.1.1 Create RAID Set - Striped

Auto Configuration

Manual Configuration

* 0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Press "Enter" to automatica-
lly create a striped
(RAID 0) set

Striped size is 16K
First drive is drive 0
Second drive is drive 1

H Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

& First HDD

Abbildung 93: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

»Auto Configuration”

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»-Manual Configuration”

Es ist moglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die ,Chunk Size” (=Blockgréie,

applikationsabhéngig) auszuwahlen.
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6.1.2 Create RAID Set - Mirrored

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Auto Configuration Press "Enter" to automatica-
Manual Configuration lly create a mirrored

(RAID 1) set

For migrating single HDD
into RAID 1 set, use Manual
configuration instead

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

H Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

& First HDD

Abbildung 94: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

»Auto Configuration”
Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»-Manual Configuration”
Es ist moglich die ,Source” und ,Target” HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spie-
gelung) durchgefiihrt werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.
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6.2 Delete RAID Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set

Rebuild Mirrored set E—

Resolve Conflicts Set0

Low Level Format —

0 PM ST96023AS 55GB

1 sM ST96023AS 55GB

*Set0 SiI Striped Set <PM> 111GB
0 ST96023AS Chunk Size 16k | ¥ Select Menu
1 ST96023AS Chunk Size 16k ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

£ First HDD

Abbildung 95: RAID Configuration Utility - Delete RAID Set

Uber das Menii ,Delete RAID set” kann ein bestehender RAID Verbund aufgeldst werden.
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6.3 Rebuild Mirrored Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Rebuild help

Rebuild Mirrored set

Resolve Conflicts ———
Low Level Format onlinerebuild
offlinerebuild
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | t4 Select Menu
1 ST96023AS rebuild ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

& First HDD

Abbildung 96: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Uber das Menu ,Rebuild Mirrored set“ kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem
Fehlerfalle, nach vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer
Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswabhl ,onlinerebuild“ wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im lau-
fenden Betrieb durchgefihrt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm
wird ein Event Pop Up angezeigt: SATARaid detected a new event und der Rebuild wird
gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds betragt ca. 50 Minuten.

Bei der Auswahl ,offlinerebuild” wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durch-
geflihrt (Dauer ca. 30 Minuten).
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6.4 Resolve Conflicts

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Help for resolving
Rebuild Mirrored set conflicts

Resolve Conflicts

Low Level Format

0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | 1} Select Menu
1 ST96023AS Current ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

& First HDD

Abbildung 97: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Uber das Menii ,Resolve Conflicts® kann man Konflikte eines RAID Verbundes I6sen. Diese
Funktion steht nur zur Verfligung, wenn der Status der Festplatten “conflict” ist.
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6.5 Low Level Format

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set Select HDD to be formatted
Rebuild Mirrored set

Resolve Conflicts

Low Level Format

0 PM
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

N Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

& First HDD

Abbildung 98: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Uber das Menii ,Low Level Format“ kdnnen einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem

Zweck darf kein RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert
ca. 40 Minuten.
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7. Bekannte Probleme / Eigenheiten

7.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte sind bis einschlieBlich 07.05.2008 bei den APC800 Gera-
ten des ersten Fertigungsloses bekannt:

Die Hardware Security Key Schnittstelle wird ab der MTXC FPGA Version 00.06 unter-
stitzt.

Sporadisch konnte es bei einem Power On passieren, dass die ETH2 Schnittstelle nicht
initialisiert wurde und diese somit nicht funktionierte. Das Problem konnte durch einen
Reset bzw. Warmstart (Strg+Alt+Entf) behoben werden. Ab der MTXC FPGA Version
00.03 ist dieses Problem behoben.

First Boot Agent Windows XP Embedded und eingebautes SATA HDD Laufwerk

Vor dem Einstecken einer CompactFlash mit einem Windows XP Embedded Image und
Ausflihrung des First Boot Agent muss die BIOS Einstellung ,Legacy IDE Channels® un-
ter Advanced - IDE Configuration auf ,PATA only“ eingestellt werden oder es kann das
SATA Laufwerk zuvor entfernt werden.

Bei Verwendung von zwei Grafikstrdngen werden beim Windows XP Grafiktreiber die Be-
zeichnungen ,Digitalanzeige” fir den Monitor / Panel Stecker und ,Digitalanzeige 2 fiir
den AP Link Stecker zugewiesen. In der Betriebsart ,Erweiterter Desktop” zeigt sich fol-
gendes Verhalten: Wird das Anzeigegerat Digitalanzeige am Monitor / Panel Stecker ent-
fernt (z.B. Kabelbruch), so wird automatisch die Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige und
somit wechseln auch die getatigten Einstellungen im Grafiktreiber von der Digitalanzeige
2 zur Digitalanzeige Uber. Beim nachsten Reboot des Systems wird der Bildinhalt vom
Monitor / Panel Stecker auf den AP Link Stecker umgeleitet.

Wird nun die BIOS Option ,SDVO/DVI Hotplug Support” auf ,Enabled” (zu finden unter
dem BIOS Menipunkt ,Advanced - Graphics Configuration“) gestellt wird sofort der Bil-
dinhalt automatisch vom getrennten Monitor / Panel Stecker auf den 2'ten Grafikstrang
am AP Link Stecker umgeleitet.

Besonderheiten beim ,Kurzen Ausschalten” - Befindet sich der APC810 im ,,Standby*“ Be-
trieb - Power LED leuchtet rot (z.B. Windows XP herunterfahren) halt die Pufferung auf
Grund von Kondensatoren und dem geringen Leistungsverbrauch etwas langer an. Istim
BIOS die Option ,Power Loss Control“ auf ,Power On* oder ,Last State” eingestellt, kann
es trotzdem vorkommen, dass das System nicht wieder neu startet, da kein Power Off/On
erkannt wurde. Um mit diesen Systemeinheiten sicher zu gehen, dass das System nach
einem Power Off/On wieder startet, sollte die Abschaltzeit mindestens 10 Sekunden be-
tragen.

Ab der MTCX PX32 Firmware > V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert,
das heif3t, dass das Gerat trotz gedriickter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32
Firmware < V00.11 startet das System bei I&ngerem Driicken (ca. 10 Sekunden) und wie-
derloslassen des Reset Tasters nicht mehr.
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7.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose

e Hardwarerevision BO des Slide-In DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hot-
plugfahigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugféhig.

e Die MIC-, Line IN- und Line OUT-Ein/Ausgénge werden aufgrund des Intel GM45 Chip-
sets nicht unterstitzt.

¢ Der CompactFlash Slot 2 ist wird aufgrund des Intel GM45 Chipsets nicht unterstiitzt.

¢ Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geraten via SDL kann es bei der
Erkennung des Touchcontrollers zur Anzeige eines roten ,X“ beim Touchcontroller Sta-
tus im Control Center Applet des Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsys-
tems ist dadurch nicht beeintréchtigt. Dies kann durch Einstellen einer Panel Sperrzeit
von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key Editor konfi-
guriert werden.
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Kapitel 4 » Software

1. BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Meniipunkte einschlieBlich Beschrei-
bungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.10. Es kann daher vorkommen, dass
diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Ver-
sion Ubereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkurzung fir ,Basic Input and Output System*. Es ist die grundlegende standardi-
sierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei den Automation PC 810
Systemen wird das BIOS des American Megatrends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermdglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der System-
konfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespei-
chert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch
im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des APC810 erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des Automation PC 810 Systems bzw.
Dricken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird Uberpriift, ob die Setupdaten aus
dem EEPROM ,OK" sind. Sind diese ,OK*, werden sie in das CMOS Ubertragen. Sind diese
»hicht OK*, werden die CMOS Daten auf Gultigkeit Gberprift. Sind die CMOS Daten auch feh-
lerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootv-
organg problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist
mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, tUberprift das System und konfiguriert es
durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser ,Vorbereitungen“ durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Da-
tenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet
das Betriebssystem und Ubergibt diesem die Kontrolle Uber die Systemoperationen.
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Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die ,Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Con-
trollers gedruckt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (wahrend POST):

~Press DEL to run Setup®

AMIBIOS (C) 2006 American Megatrends, Inc.

[APC3R110] Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik I1.10
Serial Number : 266917

CPU : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz
Speed : 2.53 Ghz

Press DEL to run Setup
Press=Til—~Efox=EBDRG~FUPUP
The MCH is operating with DDR3-1067/CL7 in Dual-Channel Mode
Initializing USB Controllers .. Done.
4062MB OK
USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Hub
Auto-Detecting Pri Master..IDE Hard Disk
Pri Master : ST940817SM 3.AAB
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK
Auto-detecting USB Mass Storage Devices
00 USB mass storage devices found and configured.

Abbildung 99: BM45 Boot Screen
1.2.1 BIOS Setup Tasten
Folgende Tasten sind wéhrend dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB
Controllers angenommen.

Taste Funktion
Entf Einstieg in das BIOS Setup Mend.
F12 Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.

Tabelle 119: BM45 biosrelevante Tasten beim POST
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Taste Funktion
F11 Aufruf des Bootmentis. Es werden sémtliche bootfahigen Gerate die mit dem System verbunden sind
aufgelistet. Mit Cursor T und Cursor { und durch Bestétigen von <ENTER> wird von diesem Gerét
gebootet.
Please select boot device:
|
SATA:PM-ST940817SM
HDD : SM-SILCONSYSTEMS INC 512MB
t and + to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults
<Pause> Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Driicken jeder anderen beliebigen
Taste l&uft der POST weiter.

Tabelle 119: BM45 biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten kénnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

F1 Generelle Hilfe.

Cursor T Zum vorigen Objekt.

Cursor 4 Zum néchsten Objekt.

Cursor < Zum vorigen Objekt.

Cursor — Zum néchsten Objekt.

+- Andert die Einstellung der ausgewahiten Funktion.
Enter In das ausgewahlte Meni wechseln.

Bild T Auf die vorherige Seite wechseln.

Bild ¢ Auf die nachste Seite wechseln.

Pos 1 Man springt zum ersten BIOS Men(ipunkt bzw. Objekt.
Ende Man springt zum letzten BIOS Men(ipunkt bzw. Objekt.
F2/F3 Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.

F7 Anderungen werden zuriickgesetzt.

F9 CMOS Default Werte fiir alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10 Speichern und schlieBen.

Esc Untermendi verlassen.

Tabelle 120: BM45 biosrelevante Tasten im BIOS Mend
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1.3 Main
Unmittelbar nach Dricken der Taste ,Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmeni des
BIOS Setups:
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Boot Security Power Exit
[10:50:16] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Wed 04/06/2009] or [SHIFT-TAB] to
select a field.
BIOS ID : APC3R110
Use [+] or [-] to
Processor Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 configure system Time.

CPU Frequency : 2533MHZ
System Memory : 4062MB

Board Information

Product Revision : A.0
Serial Number : 266917
BC Firmware Rev. : 907

37

MAC Address (ETH1l): 00:13:95:00:F2:90
Boot Counter :
Running Time : 16h

> Select Screen
t Select Item
+- Change Field

Tab Select Field

F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 100: BM45 BIOS Main Menl

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

System Time Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Verénderung der Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format
Wird nach dem Ausschalten des Systems Systemzeit Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
durch eine Batterie (CMOS-Batterie) ge-
puffert.
System Date Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Verénderung vom Individuelle Einstellung des Systemdatums im
Wird nach dem Ausschalten des Systems Systemdatum Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
durch eine Batterie (CMOS-Batterie) ge-
puffert.
BIOS ID Anzeige der BIOS Erkennung. keine
Processor Anzeige des Prozessortyps. keine
CPU Frequency Anzeige der Prozessor Frequenz. keine
System Memory Anzeige der ArbeitsspeichergroBe. keine
Product Revision Anzeige der HW-Revision des CPU- keine
Boards.
Serial Number Anzeige der Serialnummer des CPU- keine

Boards.

Tabelle 121: BM45 Main Meni Einstelimdglichkeiten

198

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Software  BIOS Optionen

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

BC Firmware Rev.

Anzeige der Firmware Revision des CPU-
Boardcontrollers.

keine

MAC Address
(ETH1)

Anzeige der vergebenen MAC Adresse
der ETH1 Schnittstelle.

keine

Boot Counter

Anzeige des Boot Z&hlers - jeder Neustart
erhoht den Z&hler um Eins (max.
16777215).

keine

Running Time

Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.

(max. 65535).

keine

Tabelle 121: BM45 Main Men( Einstellméglichkeiten (Forts.)

1.4 Advanced

Main

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Boot

Security

Power

Exit

Advanced Settings

» PCI Configuration

» PCI Express Configuration

» Graphics Configuration
»CPU Configuration

» Chipset Configuration

»I/O Interface Configuration
»Clock Configuration

» IDE Configuration

»USB Configuration

» Keyboard/Mouse Configuration
»CPU Board Monitor

> Baseboard/Panel Features

Select Screen

t Select Item
Enter Go to Sub Screen
Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 101: BM45 Advanced Meni

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoglichkeiten

Wirkung

guration

tion.

ACPI Configuration | Konfiguration der ACPI Geréte. Enter 6ffnen des Submentis

siehe "ACPI Configuration”, auf Seite 201.
PCI Configuration | Konfiguration der PCI Geréte. Enter 6ffnen des Submentis

siehe "PCI Configuration", auf Seite 202.
PCI Express Confi- | Konfiguration der PCI Express Configura- Enter 6ffnen des Submentis

siehe "PCl Express Configuration”, auf Seite 208.

Tabelle 122: BM45 Advanced Menu Einstellmdéglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Graphics Configu- | Konfiguration der Grafikeinstellungen. Enter 6ffnen des Submentis
ration siehe "Graphics Configuration”, auf Seite 210.
CPU Configuration | Konfiguration der CPU Einstellungen. Enter 6ffnen des Submeniis
siehe "CPU Configuration”, auf Seite 214.
Chipset Configura- | Konfiguration der Chipset Funktionen. Enter 6ffnen des Submentis
tion siehe "Chipset Configuration”, auf Seite 216.
I/0 Interface Confi- | Konfiguration der I/O Geréte. Enter 6ffnen des Submeniis
guration siehe "I/O Interface Configuration”, auf Seite 217.
Clock Configurati- | Konfiguration der Clock Einstellungen. Enter 6ffnen des Submentis
on siehe "Clock Configuration”, auf Seite 218.
IDE Configuration | Konfiguration der IDE Funktionen. Enter 6ffnen des Submeniis
siehe "IDE Configuration", auf Seite 219.
USB Configuration | Konfiguration der USB Einstellungen. Enter 6ffnen des Submentis
siehe "USB Configuration", auf Seite 227.
Keyboard/Mouse Konfiguration der Keyboard/Mouse Optio- Enter 6ffnen des Submeniis
Configuration nen. siehe "Keyboard/Mouse Configuration", auf
Seite 229.
CPU Board Monitor | Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch Enter 6ffnen des Submentis
die aktuellen Temperaturen des verwen- siehe "CPU Board Monitor", auf Seite 230.
deten Prozessors an.
Baseboard/Panel Anzeige gerétespezifischer Informationen Enter 6ffnen des Submentis
Features und Einstellung geratespezifischer Werte. siehe "Baseboard/Panel Features", auf

Seite 231.

Tabelle 122: BM45 Advanced Men( Einstellméglichkeiten (Forts.)
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BIOS SETUP UTILITY
Advanced

ACPI Settings

ACPI Version Features

ACPI APIC support

Suspend mode

USB Device Wakeup from S3/S4

Active Cooling Trip Point
Passive Cooling Trip Point
Critical Trip Point

[ACPI v2.0]
[Enabled]

[S1 (POS)]
[Disabled]

[Disabled]
[Disabled]
[105°C]

Enable / Disable
ACPI support for
Operating System.

ENABLE: If OS
supports ACPI.

DISABLE: If OS
does not support
ACPI.

Select Screen
t Select Item

+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 102: BM45 Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
ACPI Aware O/S Uber diese Funktion wird festgelegt, ob Yes Das Betriebssystem untersttitzt ACPI.
das Betriebssystem die ACPI-Funktion N Das Betr it ACP! nich
(Advanced Configuration and Power In- o as Betriebssystem unterstitzt ACPI nicht.
terface) unterstiitzt.
ACPI Version Fea- Option zum Einstellen der zu unterstiit- ACPIv1.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaB v1.0
tures zenden Energieoptionsspezifikationen. - "
Die Nutzung der ACPI-Funktionen setzt ACPIv2.0 Nutzen der ACPI Funktionen gema3 v2.0
eine entsprechende Unterstiitzung in den ACPIV3.0 Nutzen der ACPI Funktionen geméB v3.0
Treibern sowie in den eingesetzten Be-
triebssystemen voraus.
ACPI APIC support | Uber diese Option wird die Unterstiitzung Enabled Aktivierung der Funktion.
des Advanced Programmable Interrupt - — -
Controllers im Prozessor festgelegt. Disabled Deaktivierung der Funktion
Suspend mode Auswahl des ACPI Status welcher bei Ak- S1(POS) Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden nur
tivierung des Suspend Modus verwendet wenige Funktionen ausgeschaltet und diese ste-
werden soll. hen auf Tastendruck wieder zur Verfigung
S3(STR) Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der
aktuelle Zustand des Betriebssystems in das
RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit
Strom versorgt.

Tabelle 123: BM45 Advanced ACPI Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

USB Device Wakeup | Mit dieser Option kann eine Aktivitat an ei- Enabled Aktivierung der Funktion.
from S3/S4 nem angeschlossenen USB-Gerét das - — -
System aus dem S3/S4 Schiafzustand Disabled Deaktivierung der Funktion
aufwecken.
Active Cooling Trip Uber diese Funktion wird ein optionaler Disabled Deaktivierung der Funktion.
Point CPU Lifter Uber das Betriebssystem ein-
geschaltet, wenn die eingestell¥e CPU 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, | Temperatureinstellung fir den Active Cooling
Temperatlir erreicht ist. 90°C Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Passive Cooling Trip | Uber diese Funktion wird eingestellt, bei Disabled Deaktivierung der Funktion.
Point welcher CPU Temperatur das Betriebs-
system die CPU G’::schwindigkeit 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, | Temperatureinstellung fir den Passive Cooling
90°C Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.

drosselt.

Critical Trip Point

Uber diese Funktion wird eingestellt, bei
welcher CPU Temperatur das Betriebs-
system das System herunterfahrt.

80°C, 85°C, 90°C, 95°C,
100°C, 105°C, 110°C

Temperatureinstellung fir den Critical Trip Point.
In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 123: BM45 Advanced ACPI Configuration Einstellmdglichkeiten (Forts.)

1.4.2 PCI Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Advanced PCI/PnP Settings

NO: lets the BIOS

configure all the
device in the system.
PCI Latency Timer [64] YES: lets the
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] operating system
Allocate IRQ to SMBUS HC [Yes] configure Plug and
Allocate IRQ to PCIEX2 [Yes] Play (PnP) devices not

required for boot if
your system has a Plug
and Play operating

» PCI IRQ Resource Exclusion

» PCI Interrupt Routing system.
— Select Screen
N Select Item
= Change Option

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 103: BM45 Advanced PCI Configuration
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Software  BIOS Optionen

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

ting

Plug & Play O/S Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob Yes Das Betriebssystem Uberimmt die Verteilung

das verwendete Betriebssystem Plug & der Ressourcen.

Play-fahig ist.

y1anig! No BIOS tbernimmt die Verteilung der Ressourcen.

PCI Latency Timer Diese Option kontrolliert, wie lange (in 32, 64, 96, 128, 160, Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.

PCI-Ticks) eine Karte des PCI-Bus den 192, 224, 248

Master noch fiir sich beanspruchen darf,

wenn eine andere PCI-Karte bereits einen

Zugriff angemeldet hat.
Allocate IRQ to PCI | Mitdieser Funktion wird festgelegt ob dem Yes Automatische Zuweisung eines Interrupts.
VGA PCI VGA ein Interrupt zug 1 wird. - - -

No Keine Zuweisung eines Interrupts.

Allocate IRQ Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der Yes Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
to SMBUS HC SM (System Management) Bus Controller N Keine Zuwel ines |

einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt 0 eing Zuweisung eines Interrrupts.

oder nicht.
Allocate IRQ to Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der Yes Automatische Zuweisung eines PCl Interrupts.
PCIEX2 PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen ) ) )

bekommt oder nicht. No Keine Zuweisung eines Interrrupts.
PCIIRQ Resource | Konfiguration der PCI IRQ Resource Ein- Enter 6ffnen des Submentis
Exclusion stellungen fiir ISA Legacy Geréte. siehe "PCI IRQ Resource Exclusion”, auf

Seite 204

PCl Interrupt Rou- | Konfiguration des PCI Interrupt Routings Enter éffnen des Submeniis

siehe "PCl Interrupt Routing", auf Seite 206

Tabelle 124: BM45 Advanced PCI Configuration Einstelimdéglichkeiten
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PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

PCI IRQ Resource Exclusion Available: Specified
IRQ is available to be

IRQ3 [Allocated] used by PCI/PnP

IRQ4 [Allocated] devices.
Reserved: Specified

IRQ6 [Available] IRQ is reserved for

IRQ7 [Available] use by Legacy ISA

IRQ9 [Allocated] devices.

IRQ10 [Available]

IRQ11 [Available]

IRQ12 [Available]

IRQ14 [Allocated]

IRQ15 [Allocated] -« Select Screen
H Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 104: BM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoglichkeiten Wirkung

IRQ3 IRQ Interruptzuweisung fir Legacy ISA Allocated Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
Geréte. den.

IRQ4 IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA Allocated Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
Gerate. den.

IRQ5 IRQ Interruptzuweisung fir Legacy ISA Available Verfligbar - kann verwendet werden.
Gerate. - )

Reserved Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Information:

Im APC810 System ist kein ISA Bus
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.

IRQ6 IRQ Interruptzuweisung fir Legacy ISA Available Verfligbar - kann verwendet werden.
Gerate.

Reserved Reserviert - kann nicht verwendet werden.
Information:

Im APC810 System ist kein ISA Bus
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.

Tabelle 125: BM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellméglichkeiten
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Software  BIOS Optionen

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

IRQ7

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Geréte.

Information:

Im APC810 System ist kein ISA Bus
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.

Available

Verfiigbar - kann verwendet werden.

Reserved

Reserviert - kann nicht verwendet werden.

IRQ9

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Geréte.

Allocated

Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
den.

IRQ10

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Gerate.

Information:

Im APC810 System ist kein ISA Bus
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.

Available

Verfligbar - kann verwendet werden.

Reserved

Reserviert - kann nicht verwendet werden.

IRQ11

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Gerate.

Information:

Im APC810 System ist kein ISA Bus
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.

Available

Verfligbar - kann verwendet werden.

Reserved

Reserviert - kann nicht verwendet werden.

IRQ12

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Gerate.

Information:

Im APC810 System ist kein ISA Bus
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.

Available

Verfligbar - kann verwendet werden.

Reserved

Reserviert - kann nicht verwendet werden.

IRQ14

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Gerate.

Allocated

Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
den.

IRQ15

IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA
Geréte.

Allocated

Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
den.

Tabelle 125: BM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellméglichkeiten (Forts.)
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PCI Interrupt

Routing

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

PCI Interrupt Routing

PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ

TR EUOOQOW

(PCIE1,HDA,ETH1)
(PCIE2)
(UHCI1,PCIE3,SATA)
(INTD, SMB,UHCI3,EHCI1)
(INTA)

(INTB)
(INTC,UHCIO,EHCIO)

1st Exclusive PCI
2nd Exclusive PCI

[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]

[None]
[None]

PCIEn
INTn
SMB
HDA

PCI Express Root Port n

: External PCI Bus INTn Line
System Management Bus Controller
Intel High Definition Audio

Select fixed IRQ for
set AUTO to let the
BIOS and OS route an
IRQ to this line.

Make sure that the
selected IRQ is not
assigned to legacy IO.

- Select Screen
H Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 105: BM45 Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoglichkeiten

Wirkung

(PCIE1,HDAETH1)

PIRQ A Option zum Einstellen des PIRQ A. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
(VGA,UHCI2,PCIEO, das Betriebssystem.
ETH2)
5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung
PIRQ B Option zum Einstellen des PIRQ B. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und

das Betriebssystem.

56,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQC Option zum Einstellen des PIRQ C. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
(PCIE2) das Betriebssystem.
5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
PIRQD Option zum Einstellen des PIRQ D. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
(UHCI1,PCIES, das Betriebssystem.
SATA) 5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung .
PIRQE (INTD, Option zum Einstellen des PIRQ E. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
SMB,UHCI3,EHCI1) das Betriebssystem.
56,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
Tabelle 126: BM45 Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmdglichkeiten
206 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00




Software  BIOS Optionen

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

(kein IRQ sharing) behandelt wird.

Information:

Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ
manuell eingestellt werden.

PIRQF (INTA) Option zum Einstellen des PIRQ F. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.
56,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB) Option zum Einstellen des PIRQ G. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.
5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
PIRQH Option zum Einstellen des PIRQ H. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
(INTC,UHCIO, das Betriebssystem.
EHCIO
) 5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
1st Exclusive PCI Mit dieser Option wird festgelegt, ob der None Es wird kein Interrupt zugewiesen.
unter PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive - -
(kein IRQ sharing) behandelt wird. X Zuweisung des PIRQ als 1st Exclusiv PCI IRQ.
Information:
Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ ma-
nuell eingestellt wird (z.B. 5).
2nd Exclusive PCI Mit dieser Option wird festgelegt, ob der None Es wird kein Interrupt zugewiesen.
ter PIR i IRQ exklusi
unter PIRQ x ugewiesene IRQ exklusive X Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.

Tabelle 126: BM45 Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmdglichkeiten (Forts.)
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BIOS Optionen

1.4.3 PCI Express Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Enable/Disable

PCI Express LOs and
Ll link power
states.

PCI Express Configuration
PCIE Port 0 [Auto]
PCIE Port 1 [Auto]
PCIE Port 2 [Auto]
PCIE Port 3 [Auto]
PCIE Port 4 (ETH2) [Auto]
PCIE High Priority Port [Disabled]
Res. PCIE Hotplug Resources [No]
PCIE Port 0 IOxAPCI Enable [Disabled]
PCIE Port 1 IOxXAPCI Enable [Disabled]
PCIE Port 2 IOxAPCI Enable [Disabled]
PCIE Port 3 IOxAPCI Enable [Disabled]

- Select Screen
t Select Item
= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 106: BM45 Advanced PCI Express Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoglichkeiten

Wirkung

Active State Power- | Option zum Einstellen einer Energiespar- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Management funktion (LOs/L1) fiir PCIE Slots wenn die- Enabl Akiivi Funkti
se nicht samtliche Leistung bentigen. nabled tivierung der Funktion.
PCIE Port 0 Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
vieren Sie die PCI Express-Anschluss- das Betriebssystem.
funktion.
unition Enabled Aktivierung der Funktion.
Information: Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Ge-
réte sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 1 Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
vieren Sie die PCI Express-Anschluss- das Betriebssystem.
funktion.
Enabled Aktivierung der Funktion.
Information: Disabled Deaktivierung der Funktion.

Verwenden Sie keine PCI-Express Ge-

réte sollten sie die Option deaktivieren.

Tabelle 127: BM45 Advanced PCI Express Configuration Einstellmdglichkeiten
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Software  BIOS Optionen

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

mable Interrupt Controller) am PCIE
Port 1. Bei aktiviertem APIC-Modus wer-
den die dem System zur Verfligung ste-
henden IRQ-Ressourcen erweitert.

PCIE Port 2 Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
vieren Sie die PCI Express-Anschluss- das Betriebssystem.
funktion.
uniiion Enabled Aktivierung der Funktion.
: isable eaktivierung der Funktion.
Information Disabled Deak g der Funk
Verwenden Sie keine PCI-Express Ge-
réte sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 3 Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
vieren Sie die PCI Express-Anschluss- das Betriebssystem.
funktion.
unition Enabled Aktivierung der Funktion.
Information: Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Ge-
réte sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 4 (ETH2) | Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
vieren Sie die PCI Express-Anschluss- das Betriebssystem.
funktion.
unition Enabled Aktivierung der Funktion.
Information: Disabled Deaktivierung der Funktion.
9
Verwenden Sie keine PCI-Express Ge-
réte sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE High Priority Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Port i ie den Prioritatsport fiir den PCIE.
0 vieren Sie den Priorititsport fur den PC Port 0 Aktivierung des Port 0 als Prioritatsport.
Port 1 Aktivierung des Port 1 als Prioritatsport.
Port 2 Aktivierung des Port 2 als Prioritatsport.
Port 3 Aktivierung des Port 3 als Prioritatsport.
ETH2 Aktivierung des ETH2 Port als Prioritatsport.
ETH1 Aktivierung des ETH1 Port als Prioritatsport.
Res. PCIE Hotplug | Mit dieser Option kann eine I/O und Me- No Resource wird nicht reserviert.
Resource mory Resource fiir einen nicht beniitzten - -
PCIE Port reserviert werden. Yes Resource wird reserviert.
Einen PCIE Port auf Enabled zu setzen
und Resourcen zu reservieren ist fir eine
ExpressCard hot-plug Unterstiitzung am
betreffenden Port notwendig.
PCIE Port 0 IOxA- Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
PIC Enable vieren Sie den APIC (Advanced Program- Enabl Akiivi Funkti
mable Interrupt Controller) am PCIE nabled tivierung der Funktion.
Port 0. Bei aktiviertem APIC-Modus wer-
den die dem System zur Verfigung ste-
henden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 1 IOxA- Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
PIC Enabl i i APIC (A P -
C Enable vieren Sie den APIC (Advanced Program Enabled AKivierung der Funktion.

Tabelle 127: BM45 Advanced PCI Express Configuration Einstellméglichkeiten (Forts.)
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

PCIE Port 2 IOxA- Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
PIC Enable vieren Sie den APIC (Advanced Program- — N
mable Interrupt Controller) am PCIE Enabled Aktivierung der Funktion.
Port 2. Bei aktiviertem APIC-Modus wer-
den die dem System zur Verfligung ste-
henden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 3 IOxA- Mit dieser Option aktivieren oder deakti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
PIC Enabl ieren Sie den APIC (Ad! d P -
nabe vieren =i cen (Advanced Program Enabled Aktivierung der Funktion.

mable Interrupt Controller) am PCIE
Port 3. Bei aktiviertem APIC-Modus wer-
den die dem System zur Verfigung ste-
henden IRQ-Ressourcen erweitert.

Tabelle 127: BM45 Advanced PCI Express Configuration Einstellmdglichkeiten (Forts.)

1.4.4 Graphics Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Graphics Configuration Select primary video
adapter to be used
during boot up.

Internal Graphics Mode Select [Enabled, 32MB]

DVMT Memory [256MB]

Boot Display Device [Auto]

Boot Display Preference [SDVO-B SDVO-C LFP]

Alway Try Auto Panel Detect [No]

Local Flat Panel Type [Auto]

SDVO Local Flat Panel Type [Disabled]

Local Flat Panel Scaling [Centering]

g Select Screen

SDVO Port B Configuration [SDVO DVI] t Select Item

SDVO Port C Configuration [SDVO DVI] = Change Option
F1l General Help

SDVO/DVI Hotplug Support [Enabled] F10 Save and Exit

Display Mode Persistence [Enabled] ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 107: BM45 Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung

Primary Video De- Option zur Auswahl des primaren Anzei- Internal VGA Als Anzeigegerat wird der interne Grafikchip am
vice gegerates. CPU Board verwendet (Monitor / Panel An-
schluss).
PCI/Int. VGA Als Anzeigegerat wird der Grafikchip einer ge-

steckten Grafikkarte verwendet.

Tabelle 128: BM45 Advanced Graphics Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Internal Graphics

Option zur Einstellung der SpeichergréBe,

Disabled

Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafik-

zu konfigurieren. Wurden keine EDID Da-
ten gefunden, werden die unter ,Local Flat
Panel Type“ ausgewahliten Daten als ver-
wendet.

Mode Select welche fiir den internen Grafikcontroller controllers.
verwendet werden kann.
Enabled, 32MB 32MB Hauptspeicher wird zur Verfiigung gestellt.
Enabled, 64MB 64MB Hauptspeicher wird zur Verfiigung gestellt.
Enabled, 128MB 128MB Hauptspeicher wird zur Verfiigung ge-
stellt.
Enabled, 256MB 256MB Hauptspeicher wird zur Verfligung ge-
stellt.
DVMT Memory Option zur Einstellung der verwendeten 128MB 128MB Hauptspeicher kénnen verwendet wer-
SpeichergroBe fiir den DVMT Modus. den.
256MB 256MB Hauptspeicher kénnen verwendet wer-
den.
Maximum DVMT Der restliche freie Hauptspeicher kann verwendet
werden.
Boot Display Device | Hier kann festgelegt werden, welcher Vi- Auto Automatische Auswahl.
deokanal fir ein Anzeigegerét beim Boo-
ten aktiviert werden soll. CRT only Qleunr den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benut-
TV only Nur den TV Kanal benutzten.
SDVO only Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal
benutzten.
CRT + SDVO CRT und SDVO Kanal benutzen.
LFP only Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
CRT + LFP CRT + LFP Kanal benutzen.
Boot Display Prefe- | Die Option legt die Reihenfolge fest, in LFP SDVO-B SDVO-C | Local Flat Panel - Serial Digital Video B output -
rence welcher die Gerate an den angeschlos- Serial Video C output.
senen Kanélen LFP und SDVO dberpriift o
und gebootet werden sollen. LFP SDVO-C SDVO-B Locgl Fl_at Panel - Serial Digital Video C output -
Serial Video B output.
Information: SDVO-B SDVO-C LFP | Serial Digital Video B output - Serial Digital Video
Die Einstellung macht nur Sinn, wenn C output - Local Flat Panel.
die Oation Boot Display Device auf SDVO-C SDVO-BLFP | Serial Digital Video C output - Serial Digital Video
»Auto” gestellt ist. B output - Local Flat Panel.
Always Try Auto Pa- | Die Option sucht zuerst EDID Daten in No Deaktivierung der Funktion.
nel Detect einem externen EEPROM, um den LFP — )
Yes Aktivierung der Funktion.

Tabelle 128: BM45 Advanced Graphics Configuration Einstellmdglichkeiten (Forts.)
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Local Flat Panel Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Auto Automatische Erkennung und Einstellung an-
Type Profil fiir den LVDS Kanal eingestellt wer- hand der EDID Daten.
den. VGA 1x18 (002) | 640 x 480
VGA 1x18 (013h) 640 x 480
SVGA 1x18 (01Ah) 800 x 600
XGA 1x18 (006h) 1024 x 768
XGA 2x18 (007h) 1024 x 768
XGA 1x24 (008h) 1024 x 768
XGA 2x24 (012h) 1024 x 768
SXGA 2x24 (00Ah) 1280 x 1024
SXGA 2x24 (018h) 1280 x 1024
UXGA 2x24 (00Ch) 1600 x 1200
Customized EDID 1 Benutzerdefiniertes Profil
Customized EDID 2 Benutzerdefiniertes Profil
Customized EDID 3 Benutzerdefiniertes Profil
SDVO Local Flat Pa- | Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Disabled Deaktiviert die Funktion.
nelType sptgrtil\zligrgzz.swo LVDS Kanal einge- Auto Automatische Erkennung und Einstellung an-
hand der EDID Daten.
Infotmation: VGA 1x18 (002h) | 640 x 480
Es muss ein SDVO LVDS Sender an ei- VGA 1x18 (013h) 640 x 480
nen der SDVO Ports angeschlossen
und der betreffende SDVO Port Device SVGA 1x18 (01Ah) 800 x 600
auf LVDS gestellt sein. XGA 1x18 (006h) | 1024 x 768
XGA 2x18 (007h) 1024 x 768
XGA 1x24 (008h) 1024 x 768
XGA 2x24 (012h) 1024 x 768
SXGA 2x24 (00Ah) 1280 x 1024
SXGA 2x24 (018h) 1280 x 1024
UXGA 2x24 (00Ch) 1600 x 1200
Customized EDID 1 Benutzerdefiniertes Profil
Customized EDID 2 Benutzerdefiniertes Profil
Customized EDID 3 Benutzerdefiniertes Profil
Local Flat Panel Option zur Ausgabemdglichkeit des Bil- Centering Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausgege-
Scaling dinhaltes in Abhéngigkeit des eingestell- ben.
ten Local Flat Panel Types. Expand Text Der Text wird auf die gesamte GroBe des Dis-
plays ausgedehnt dargestellt.
Expand Graphics Grafiken werden auf die gesamte GroBe des Dis-
plays ausgedehnt dargestellt.
Expand Text & Graphics | Textund Grafiken werden auf die gesamte GroB3e

des Displays ausgedehnt dargestellt.

Tabelle 128: BM45 Advanced Graphics Configuration Einstellméglichkeiten (Forts.)
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

SDVO Port B Confi- | Option zur Auswahl des Anzeigegerates Disabled Kein Anzeigegerat angeschlossen.
guration welches am SDVO Port B angeschlossen - —
ist oder dem Port als HDMI oder Display HDMI Port Port wird als HDMI-Port konfiguriert.
Port konfigurieren. Display Port Port wird als Display-Port konfiguriert.
SDVO DVI Videosignale werden fiir ein SDVO DVI kompa-
tibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.
SDVO TV Videosignale werden fiir ein SDVO TV kompatib-
les Anzeigegerét optimiert ausgegeben.
SDVO CRT Videosignale werden fiir ein SDVO CRT kompa-
tibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.
SDVO LVDS Videosignale werden fiir ein SDVO LVDS kompa-
tibles Anzeigegeréat optimiert ausgegeben.
SDVO DVI-Analog Videosignale werden fiir ein analoges SDVO DVI
kompatibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Confi- | Option zur Auswahl des Anzeigegerates Disabled Kein Anzeigegerat angeschlossen.
guration welches am SDVO Port C angeschlossen - —
ist oder dem Port als HDMI oder Display HDMI Port Port wird als HDMI-Port konfiguriert.
Port konfigurieren. Display Port Port wird als Display-Port konfiguriert.
SDVO DVI Videosignale werden fiir ein SDVO DVI kompa-
tibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.
SDVO TV Videosignale werden fiir ein SDVO TV kompatib-
les Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
SDVO CRT Videosignale werden fiir ein SDVO CRT kompa-
tibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.
SDVO LVDS Videosignale werden fiir ein SDVO LVDS kompa-

tibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.

SDVO DVI-Analog

Videosignale werden fiir ein analoges SDVO DVI
kompatibles Anzeigegerét optimiert ausgegeben.

SDVO/DVI Hotplug
Support

Ist die Option auf Enabled gestellt, so un-
terstiitzt der Windows XP Grafik Treiber
Lhotplug” und ,configuration mode persis-
tence” flr DVI- Monitore, die an einen DVI
SDVO Transmitter angeschlossen sind.
,Hotplug™-Unterstiitzung bedeutet, dass
ein angeschlossener DVI Monitor wéhr-
end laufendem Bestriebssystem automa-
tisch erkannt und aktiviert wird.
L,Configuration mode persistance” bedeu-

tet, dass z.B. eine duale DVI Anzeigekon-

figuration automatisch wiederhergestellt
wird wenn beide DVI Monitore wieder an-
geschlossen sind auch wenn wéhrend ei-
nes friheren Bootvorgangs nur ein DVI
Monitor angeschlossen und aktiviert wur-
de.

Enabled Aktivierung des ,Hotplug’™ und ,Configuration
mode persistence”- Modus.
Disabled Deaktivierung des ,Hotplug’- und ,Configuration

mode persistence”™ Modus.

Tabelle 128: BM45 Advanced Graphics Configuration Einstellmdglichkeiten (Forts.)
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BIOS Einstellung Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Display Mode Per-
sistence

Display Mode Persistance bedeutet, dass
sich das Betriebssystem an vergangene
Display-Anschlusskonfigurationen erin-
nern und wiederherstellen kann. z.B. wird
eine duale DVI Anzeigekonfiguration au-
tomatisch wiederhergestellt wenn beide
DVI Monitore wieder angeschlossen wer-
den, auch wenn wéhrend eines friiheren
Bootvorgangs nur ein DVI Monitor ange-
schlossen und aktiviert wurde.

Enabled

Aktivierung der Funktion.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 128: BM45 Advanced Graphics Configuration Einstellméglichkeiten (Forts.)

1.4.5 CPU Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure advanced CPU settings
Module Version:3F.15

Manufacturer:Intel
Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU

Frequency :2.53GHz
FSB Speed :1066MHZz
Cache L1 :64 KB

Cache L2 :6144 KB

Ratio Actual Value:9.5

Max. CPUID Value Limit

T9400 @2.53GHz

[Disabled]

Intel (R) Virtualization Tech. [Enabled]
Execute-Disable Bit Capability[Enabled]

Intel (R) SpeedStep(tm) Tech. [Enabled]
Intel (R) C-State Tech. [Enabled]
Enhanced C-States [Enabled]

Select MPS
Revision.

> Select Screen
N Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 108: BM45 Advanced CPU Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

MPS Revision Diese Option unterstiitzt den Einsatz von 1.1 Einstellung der MPS Unterstitzung Revision 1.1
rsnehreren CPUs (MPS=Multiprozessor- 1.4 Einstellung der MPS Unterstitzung Revision 1.4
ystem).
Tabelle 129: BM45 Advanced CPU Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

selbst einzuteilen, es kann somit Energie
gespart werden.

Max. CPUID Value Option zur Limitierung des CPUID Ein- Enabled Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maximalen
Limit gangswertes. CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Prozes-
Dies kann z.B. bei &lteren Betriebssyste- sor einen héheren Wert untersttzt.
men notwendig sein.
wendig sef Disabled Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert
der Prozessor den aktuell maximalen Wert zu-
riick.
Intel(R) Virtualization | Option zum Aktivieren oder Deaktivieren Disabled Deaktivierung der Funktion.
Tech. einer Virtuellen Maschine.
! m : Enabled Ist die Funktion aktiviert, kann eine Virtulle Ma-
Information: schine die zusétzlichen Hardwarekapazititen
B verwenden.
Um eine Anderung der Einstellung
wirksam zu machen, ist ein Neustart er-
forderlich.
Execute-Disable Bit | Option zum Aktivieren oder Deaktivieren Disabled Deaktivierung der Funktion.
Capabilit der Hardwareunterstitzung zur Unterbin-
pablily dung deerateunausf[]lLrZJJng “ : Enabled Aktivierung der Funktion.
Intel(R) Speed- Option zum Regeln der Intel(R) Enabled Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Be-
Step(tm) Tech. SpeedStep(TM) Technologie. Der Pro- triebssystem geregelt.
zessor wird entsprechend der Menge von - — -
auszufiihrenden Berechnungen hoch- Disabled Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
oder heruntergetaktet. Dadurch hangt der
Energieverbrauch stark von der Auslas-
tung des Prozessors ab.
Intel(R) C-State Diese Einstellung erlaubt dem Betriebs- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Tech. system die Taktfrequenz der Prozessoren Beide Prozessoren werden mit der selben Fre-
selbst einzuteilen, es kann somit Energie quenz betrieben.
rt X
gespart werden Enabled Aktivierung der Funktion.
Die Prozessoren werden mit unterschiedlicher
Frequenz betrieben, es kann somit Energie ge-
spart werden.
Enhang:)ed C- Diese Einstellung erlaubt dem Betriebs- Disabled Deaktivierung der Funktion.
States system die Taktfrequenz der Prozessoren
y ' quenz z Enabled Aktivierung der Funktion.

Tabelle 129: BM45 Advanced CPU Configuration Einstellmdglichkeiten

1) Einstellung nur sichtbar, wenn Intel(R) C-State Tech. auf Enabled gestellt ist.
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1.4.6 Chipset Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Advanced Chipset Settings

DIMM Thermal Control [Disabled]
High Precision Event Timer [Disabled]
IOAPIC [Enabled]
APIC ACPI SCI IRQ [Disabled]
POST Code Output [PCI]

Disabled

15MB-16MB

> Select Screen
t Select Item
G Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 109: BM45 Advanced Chipset Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

rol

Oberflachentemperatur der DIMM Modu-

le. Wird die eingestellte Oberflachentemp-

eratur erreicht, dann wird durch eine
Limitierung der Speicherbandbreite eine
Kiihlung des Modules erreicht.

Memory Hole Option interessant fiir ISA-Karten mit ei- Disabled Deaktivierung der Funktion.
nem Framebuffer. Bei einem APC810 — -
nicht von Bedeutung. 15MB-16MB Der Adressbereich wird reserviert.
DIMM Thermal Cont- | Option zum Einstellen der maximalen Disabled Keine Begrenzung der Oberflachentemperatur.

40°C, 50°C, 60°C, 70°C,
80°C, 85°C, 90°C

Temperaturgrenzwert fiir die Limitierung.

High Precision Der HPET ist ein Zeitgeberim PC. Er istin Disabled Deaktivierung der Funktion.
Event Timer der Lage einen Interrupt mit sehr hoher — -
Prazision auszulosen und andere Pro- Enabled Akivierung der Funktion. )
gramme konnen diverse Anwendungen Blel Mulltmedla Anwendungen wird empfohlen,
besser synchronisieren. die Funktion auf Enabled zu stellen.
Tabelle 130: BM45 Advanced Chipset Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

zum PCI Bus oder LPC Bus geroutet wer-
den soll.

IOAPIC Diese Option wird verwendet, um den Disabled Deaktivierung der Funktion.
APIC (Advanced Programmable Interrupt — -
Controller) zu aktivieren oder zu deaktivie- Enabled Bei aktiviertem A_PIC-Modus werden die dem
ren. System zur Verfiigung stehenden IRQ-Ressour-
cen erweitert.
Information:
Bei aktiviertem APIC-Modus werden
die dem System zur Verfiigung stehen-
den IRQ-Ressourcen erweitert.
APIC ACPI SCI IRQ | Diese Option wird verwendet, um den SCI Disabled IRQ9 wird fir SCI verwendet.
IRQ bei APIC (Advanced Programmable —
Interrupt Controller) Modus zu modifizie- Enabled IRQ20 wird fir SCI verwendet.
ren.
POST Code Output | Diese Option wird verwendet, wenn der PCI Port 80h/84h wird zum PCI Bus geroutet.
Port 80h/84h BIOS POST Code Output
0 ode LLTp LPC Port 80h/84h wird zum LPC Bus geroutet.

Tabelle 130: BM45 Advanced Chipset Einstellmdglichkeiten

1.4.7 1/O Interface Configuration

I/0 Interface Configuration

Onboard Gbe Controller (ETH1)

[Enabled]

Enabled

Disabled
- Select Screen
t Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Abbildung 110: BM45 Advanced I/O Interface Configuration
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

HDA Controller Diese Option wird verwendet, um den Enabled Aktivierung des HDA Controllers.
HDA Controller ein- oder auszuschalten. Disabled Deaktivierung des HDA Controllers.
Information:
Das BM45 CPU Board besitz keinen
Sound-Contoller.
Onboard Gbe Con- | Diese Option wird verwendgt, um den On- Disabled Onboard Ethernet Controller wird ausgeschaltet.
troller (ETH1) board Ethernet Controller ein- oder auszu- Enabled Onboard Ethernet Controller wird eingeschaltet.

schalten.

Tabelle 131: BM45 Advanced /O Interface Configuration Einstellmdglichkeiten

1.4.8 Clock Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Clock Configuration

Enable clock

modulation to reduce
EMI.

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 111: BM45 Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Spread Spectrum

Mit dieser Option kann der Takt geringfii-
gig frequenzmoduliert werden, wodurch
sich die elektromagnetische Storstrahlung
verringert.

Enabled

Aktivierung der Funktion.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 132: BM45 Advanced Clock Configuration Einstelimdglichkeiten
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1.4.9 IDE Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced
IDE Configuration
Disabled

SATA Port 2/3(opt. PATA Port) [Enabled] Compatible

PATA Detection Time Out (Sec) [3] Enhanced

» Primary IDE Master : [Hard Disk]

» Secondary IDE Master : [Not Detected]

» Third IDE Master : [Not Detected]

» Fourth IDE Master : [Not Detected]

Hard Disk Write Protect [Disabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35] - Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 112: BM45 Advanced IDE Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
SATA Port 0/1 Option zum Konfigurieren des integrierten Compatible Der Controller arbeitetin Legacy oder Compatible
SATA Controllers. Modus.
Disabled Deaktivierung des Controllers und beider Ports.
Enhanced Der Controller arbeiten in Enhanced oder Native
Modus.
Configure SATAPort | Hier kdnnen die von der Southbridge un- IDE Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA
01 as' terstitzten Serial ATA Anschllisse 0/1 ein- physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.

tellt werden.
gestellt werden RAID Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix

Storage Technologie mit der Serial ATA Festplat-
te konfiguriert werden.

AHCI Mit der Einstellung AHCI kann man den internen
Speichertreiber der SATA-Funktionen aktivieren,
welche die Speicherleistung bei zufélligem
Schreib-Lese-Zugriff erhohen, indem das Lauf-
werk die Reihenfolge der Befehle selbst festlegt.

Hot Plug? Option zum Ein- oder Ausschalten des Disabled Deaktivierung der Funktion.
SATA hotplug Supports.

Enabled Aktivierung der Funktion.

Tabelle 133: BM45 Advanced IDE Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

kennung.
Diese Option gilt nur fiir PATA- Kandle.

SATA Port 2/3 (opt. | Option zum Ein- oder Ausschalten des in- Disabled Deaktivierung der Funktion.
PATA Port tegrierten SATA Controllers 2 und 3.

or) egrierten S Controllers 2 und 3 Enabled Aktivierung der Funktion.
PATA Detection Einstellung des Zeitiiberschreitungs- 0,1,2,3,5,10,15,30 Zeiteinstellung in Sekunden.
Time Out (Sec)a) grenzwertes der ATA/ATAPI Gerateer-

kennung.
Diese Option gilt fir SATA- und PATA-
Kanéle.

Primary IDE Master | Hier wird das im System vorhandene Enter 6ffnen des Submeniis
Laufwerk, das am primaren IDE Master siehe "Primary IDE Master", auf Seite 221
Port angeschlossen ist, parametriert.

Secondary IDE Hier wird das im System vorhandene Enter 6ffnen des Submentis

Master Laufwerk, das am sekundéren IDE Master siehe "Secondary IDE Master", auf Seite 223
Port angeschlossen ist, parametriert.

Third IDE Master Hier wird das im System vorhandene Enter 6ffnen des Submentis
Laufwerk, das am dritten IDE Master Port siehe "Third IDE Master", auf Seite 224
angeschlossen ist, parametriert.

Fourth IDE Master | Hier wird das im System vorhandene Enter 6ffnen des Submentis
Laufwerk, das am vierten IDE Master Port siehe "Fourth IDE Master", auf Seite 226
angeschlossen ist, parametriert.

Hard Disk Write Pro- | Hier kann der Schreibschutz fir die Fest- Disabled Deaktivierung der Funktion.

tect latte aktiviert/deaktiviert werden.
p M viertw Enabled Aktivierung der Funktion.

IDE Detect Time Out | Einstellung des Zeitiberschreitungs- 0,5,10, 15, 20, 25, 30, | Zeiteinstellung in Sekunden.

(Sec) grenzwertes der ATA/ATAPI Gerateer- 35

1) Diese Einstellungen sind nur mdglich, wenn SATA Port 0/1 auf Enhanced eingestellt ist.

Tabelle 133: BM45 Advanced IDE Configuration Einstellmdglichkeiten

2) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn Configure SATA Port 0/1 as auf RAID oder AHCI eingestellt ist.
3) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn SATA Port 2/3 (opt. PATA Port) auf Enabled eingestellt ist.
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Software  BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Primary IDE Master

Select the type

Device

:Not Detected

of device connected
to the system.

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

- Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 113: BM45 Primary IDE Master

rung dieser Option wird die Zahl der BI6-
cke pro Anforderung aus dem
Konfigurationssektor der Festplatte aus-
gelesen.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Type Hier wird der Typ des am Primary Master Not Installed Kein Laufwerk installiert.
angeschlossenen Laufwerks para-
megtriert P Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und Ein-
' stellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird der Logical-Block- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Addressing/Large Modus fir IDE aktiviert.
Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstiitzt wird.
Block (Multi-Sector Mit dieser Option wird der Block-Mode Disabled Deaktivierung der Funktion.
Transf IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivie-
ransfer) von estpatien aiivierl, U6t At Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es

vom System unterstiitzt wird.

Tabelle 134: BM45 Primary IDE Master Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
der Festplatte.
. 0,1,2,34 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.
DMA Mode Hier wird die DatenUbertragungsrate zum Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsrate.
nd vom Primary Master Laufwerk festge- -
luegt-v mary U 9 Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
Der DMA-Mode muss unter Windows im
Geratemanager aktiviert werden, erst
dann ist die volle Performance garantiert.
Kann nur bei manueller Einstellung des
Laufwerkes eingestellt werden.
SMART. Uberwachungsfunktion moderner Fest- Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
latten (Self-Monitoring, Analysis and Re- - — -
gorting gl'echnology). g v Disabled Deaktivierung der Funktion.
Enabled Aktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer | Diese Funktion erméglicht den 32-Bit IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Datentransfer.
Enabled Aktivierung der Funktion.

Tabelle 134: BM45 Primary IDE Master Einstellméglichkeiten (Forts.)

222 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Secondary IDE Master

Software  BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Secondary IDE Master

Select the type

Device

:Not Detected

of device connected
to the system.

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

- Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 114: BM45 Secondary IDE Master

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

rung dieser Option wird die Zahl der Bloc-

ke pro Anforderung aus dem
Konfigurationssektor der Festplatte aus-
gelesen.

Type Hier wird der Typ des am Secondary Mas- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
ter angeschlossenen Laufwerks para-
metriegrt P Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und Ein-
' stellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Addressing/Large Modus fir IDE aktiviert.
Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstiitzt wird.
Block (Multi-Sector Mit dieser Option wird der Block-Mode Disabled Deaktivierung der Funktion.
Transfer, on IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivie-
sfer) v esipale wierl, Bet Advie Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es

vom System unterstiitzt wird.

Tabelle 135: BM45 Secondary IDE Master Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
der Festplatte.
. 0,1,2,34 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.
DMA Mode Hier wird die DatenUbertragungsrate zum Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsrate.
nd vom Secondary Master Laufwerk "
;Jestg\:alegt. i uw Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
Der DMA-Mode muss unter Windows im
Gerétemanager aktiviert werden, erst
dann ist die volle Performance garantiert.
Kann nur bei manueller Einstellung des
Laufwerkes eingestellt werden.
SMART. Uberwachungsfunktion moderner Fest- Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
latten (Self-Monitoring, Analysis and Re- - — -
gorting gl'echnology). g v Disabled Deaktivierung der Funktion.
Enabled Aktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer | Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Disabled Deaktivierung der Funktion.
Datentransfer.
e ste Enabled Aktivierung der Funktion.

Tabelle 135: BM45 Secondary IDE Master Einstellméglichkeiten (Forts.)

Third IDE Master

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Third IDE Master

Select the type
of device connected
to the system.

Device :Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]

PIO Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

S.M.A.R.T. [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled]
- Select Screen
t Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 115: BM45 Third IDE Master
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Type Hier wird der Typ des am Third Master Not Installed Kein Laufwerk installiert.
angeschlossenen Laufwerks paramet-
rie?t UTWerKs p Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und Ein-
' stellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Addressing/Large Modus fiir IDE aktiviert.
Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstiitzt wird.
Block (Multi-Sector | Mit dieser Option wird der Block-Mode Disabled Deaktivierung der Funktion.
Transfer) von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivie- - — -
rung dieser Option wird die Zahl der Bloc- Auto Automatische Aktwufrung Ader Funktion wenn es
ke pro Anforderung aus dem vom System unterstiitzt wird.
Konfigurationssektor der Festplatte aus-
gelesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
der Festplatte.
. 0,1,2,34 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.
DMA Mode Hier wird die DatenUbertragungsrate zum Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsrate.
nd vom Third Master Laufwerk festge- "
luegt-v : uw ¢ Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
Der DMA-Mode muss unter Windows im
Geratemanager aktiviert werden, erst
dann ist die volle Performance garantiert.
Kann nur bei manueller Einstellung des
Laufwerkes eingestellt werden.
SMART. Uberwachungsfunktion moderner Fest- Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
latten (Self-Monitoring, Analysis and Re- - — :
gorting gl'echnology). 9 ¥ Disabled Deaktivierung der Funktion.
Enabled Aktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer | Diese Funktion erméglicht den 32-Bit IDE Disabled Deaktivierung der Funktion.
Datentransfer.
Enabled Aktivierung der Funktion.

Tabelle 136: BM45 Third IDE Master Einstellmdglichkeiten
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Fourth IDE Master

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Fourth IDE Master Select the type
of device connected

Device :Not Detected to the system.

LBA/Large Mode [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]

PIO Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

S.M.A.R.T. [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled]
- Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 116: BM45 Fourth IDE Master

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Type Hier wird der Typ des am Fourth Master Not Installed Kein Laufwerk installiert.
angeschlossenen Laufwerks para-
megtriert P Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und Ein-
' stellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird der Logical-Block- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Addressing/Large Modus fir IDE aktiviert.
Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstiitzt wird.
Block (Multi-Sector Mit dieser Option wird der Block-Mode Disabled Deaktivierung der Funktion.
Transfer) von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivie-

Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es

rung dieser Option wird die Zahl der Bloc- A
vom System unterstiitzt wird.

ke pro Anforderung aus dem
Konfigurationssektor der Festplatte aus-
gelesen.

Tabelle 137: BM45 Fourth IDE Master Einstelliméglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
der Festplatte.
. 01,234 Manuelle Einstellung des PIO Modes.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht
vorhanden. Somit ist diese Einstellung
unrelevant.
DMA Mode Hier wird die DatenUbertragungsrate zum Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsrate.
nd vom Fourth Master Laufwerk festge- "
|uegt_v ! u g Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
Der DMA-Mode muss unter Windows im
Gerétemanager aktiviert werden, erst
dann ist die volle Performance garantiert.
Kann nur bei manueller Einstellung des
Laufwerkes eingestellt werden.
SMART. Uberwachungsfunktion moderner Fest- Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
latten (Self-Monitoring, Analysis and Re- - — -
gorting gl'echnology). g v Disabled Deaktivierung der Funktion.
Enabled Aktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer | Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Disabled Deaktivierung der Funktion.
Datentransfer.
e ste Enabled Aktivierung der Funktion.

Tabelle 137: BM45 Fourth IDE Master Einstellméglichkeiten (Forts.)

1.4.10 USB Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

USB Configuration

USB Devices Enabled
1 Keyboard, 1 Hub

USB 2.0 Controller [Enabled]
Legacy USB Support [Enabled]
USB Legacy POST-Always [Enabled]
USB Keyboard Legacy Support [Enabled]
USB Mouse Legacy Support [Disabled]
USB Storage Device Support [Enabled]
Port 64/60 Emulation [Disabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-Off [Disabled]
USB Beep Message [Enabled]
USB Stick Default Emulation [Hard Disk]
USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]

Disabled

2 USB Ports

4 USB Ports

6 USB Ports

8 USB Ports

> Select Screen
t Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 117: BM45 Advanced USB Configuration
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

USB Function Hier kdnnen die USB-Ports aktiviert/deak- Disabled Deaktivierung der USB-Ports.
tiviert werden.
iert werden 2USB Ports USB1, USB3 werden aktiviert,
Die USB Nummern (2.B. USB1, USBS, 4 USB Ports USBH1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert.
usw.) sind am Geh&use des APC810 auf-
gedruckt). 6 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden akti-
viert.
8 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an ei-
nem AP iiber SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller | Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren Enabled Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Mo-
des USB 2.0 Modus. dus.
Disabled Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Mo-
dus.
Legacy USB Support | Hier kann der Legacy USB Support akti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
viert/deaktiviert werden. — )
Es funktioniert keine USB Schnittstelle Enabled Aktivierung der Funktion.
wahrend des Startens. Nach dem Be- Auto Automatische AKtivierun
triebssystemstart steht der USB Support 9.
wieder zur Verfigung. Eine USB Tastatur
wird wéhrend des POST noch erkannt.
USB Legacy POST- | Legacy USB Support ist wéhrend des keine Das BIOS Setup kann wéhrend des POST mittels
Always POST (Power On Self Test) gleichgiiltig (automatisch auf En- | einer USB Tastatur aufgerufen werden.
der Legacy USB Support Einstellung akti- abled)
viert.
USB Keyboard Le- Hier kann die USB-Keyboard Unterstit- Disabled Deaktivierung der Funktion.
gacy Support zung aktiviert/deaktiviert werden.
Enabled Aktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy | Hier kann die USB-Mouse-Unterstiitzung Disabled Deaktivierung der Funktion.
Support aktiviert/deaktiviert werden.
Enabled Aktivierung der Funktion.
USB Storage Device | Hier kann die USB-Massenspeichergerat- Disabled Deaktivierung der Funktion.
( ktivi ktivi -
Support gg:rstutzunga tiviert/deaktiviert wer- Enabled Aktivierung der Funkton.
Port 64/60 Emulation | Hier kann die Port 64/60 Emulation akti- Disabled USB-Keyboard funktioniert unter allen Systemen
viert/deaktiviert werden. auBer Windows NT.
Enabled USB-Keyboard funktioniert unter Windows NT.
USB 2.0 Controller Hier kdnnen Einstellungen fiir den USB- Full Speed 12 MBps
Mod Controll den.
ode ontroller vorgenommen werden Hi Speed 480 MBps
BIOS EHCI Hand- Hier kann die Unterstitzung fir Betriebs- Disabled Deaktivierung der Funktion
Off systeme ohne vollautomatische EHCI- — -
Funktion eingerichtet werden. Enabled Aktivierung der Funktion.
USB Beep Message | Option zur Ausgabe jeweils eines Piepto- Disabled Deaktivierung der Funktion.
nes, wenn ein USB Gerat wahrend des " )
POST vom BIOS erkannt wurde. Enabled Aktivierung der Funktion.
USB Stick Default Hier kann eingestellt werden, wie ein Auto USB-Geréte, deren Speicherkapazitét kleiner als
Emulation USB-Gerét verwendet wird. 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und die
anderen Gerate mit groBerer Kapazitét als Fest-
platte simuliert.
Hard Disk Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD (z.B

ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Systems
verwendet werden.

Tabelle 138: BM45 Advanced USB Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

USB Mass Storage
Reset Delay

Hier kann die Zeit, die der POST fiir USB-

Speichergeréte nach dem Geratestartbe-
fehl warten soll, eingestellt werden.

Information:

Die Meldung "No USB Mass Storage
device detected" (Kein USB Masse
speichergerit entdeckt) wird angzeigt,
wenn kein USB Massenspeichergerat
installiert wurde.

10 Sec, 20 Sec, 30 Sec,
40 Sec

Manuelle Einstellung des Wertes.

Tabelle 138: BM45 Advanced USB Configuration Einstellmdglichkeiten (Forts.)

1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Keyboard/Mouse Configuration

Select Power-on state

Typematic Rate

[Fast]

for Numlock.

Select Screen
t Select Item

= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 118: BM45 Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Bootup Num-Lock Mit diesem Feld kann man den Zustand Off Vom numerischen Tastenblock sind lediglich die
der Zehnertastatur (NumLock) beim Boo- Cursorfunktionen aktiviert.
ten des Systems definieren. On Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate Hier wird die Tastenwiederholfunktion ein- Slow Langsame Tastenwiederholung.
gestell. Fast Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 139: BM45 Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellméglichkeiten
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1.4.12 CPU Board Monitor

Information:

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf die-
ser BIOS Setup Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus kénnen kei-
ne Schliisse liber mégliche Alarme bew. Fehlerzustande der Hardware gezogen
werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfiigen liber automatische Dia-
gnosefunktionen im Fehlerfalle.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Hardware Health Configuration

Disabled
Enabled

Hardware Health Event Monitoring

Board Temperature :63°C/145°F
CPU Temperature :47°C/116°F
Top DIMM Environment Temp. :53°C/161°F
Bottom DIMM Environment Temp. :54°C/161°F
CPU Fan Speed :0 RPM

=> Select Screen
VcoreA :0.960 V ty Select Item
+3.3VSB :3.351 V +- Change Option
+5VSB :5.080 Vv Fl General Help
+12Vin :12.187 V F10 Save and Exit
VRTC :3.322 Vv ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 119: BM45 Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
H/W Health Function | Option zum Anzeigen samtlicher Werte Enabled Anzeigen samtlicher Werte.
auf dieser Seite. - - - -
Disabled Es werden keine Werte auf dieser Seite ange-
zeigt.
Board Temperature | Temperaturanzeige der Boardtemperatur keine
in Grad Celsius und Fahrenheit.
CPU Temperature Anzeige der Prozessortemperatur in Grad keine
Celcius und Fahrenheit.
Top DIMM Enviro- Anzeige der Temperatur des 1. DRAM keine
ment Temp. Moduls

Tabelle 140: BM45 Advanced Remote Access Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Bottom DIMM Envi- | Anzeige der Temperatur des 2. DRAM keine
roment Temp. Moduls.
CPU Fan Speed Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit keine
eines Prozessorliifters.
VcoreA Anzeige der Prozessorkernspannung A in keine
Volt.
+3.3VSB Anzeige der aktuell anliegenden Span- keine

nung der 3,3 Volt Versorgung.

+5VSB Anzeige der aktuell anliegenden Span- keine
nung der 5 Volt Versorgung.

+12Vin Anzeige der aktuell anliegenden Span- keine
nung der 12 Volt Versorgung.

VRTC Anzeige der Batteriespannung in Volt. keine

Tabelle 140: BM45 Advanced Remote Access Configuration Einstellmdglichkeiten (Forts.)

1.4.13 Baseboard/Panel Features

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Baseboard/Panel Features

»Baseboard Monitor
»Legacy Devices

Versions

BIOS: R110

MTCX PX32: Vv1i.00

MTCX FPGA: Vv1.02
CMOS Profil: Oh
Device ID: 0000AC7h -— Select Screen
Compatibility ID: 0000h t Select Item
Serial Number: A3C70168427 Enter Go to Sub Screen
Product Name: 5PC810.SX02-00 Fl General Help
User Serial ID: 00000000h F10 Save and Exit

ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Panel Control Hier kdnnen spezielle Einstellungen fiir Enter 6ffnen des Submentis
angeschlossene Panel (Displayeinheiten) siehe "Panel Control", auf Seite 233
vorgenommen werden.

Baseboard Monitor | Anzeige verschiedener Temperaturwerte Enter 6ffnen des Submentis
und Lifterdrehzahlen. siehe "Baseboard Monitor", auf Seite 234

Legacy Devices Hier kdnnen spezielle Einstellungen fiir Enter 6ffnen des Submentis
die Schnittstellen vorgenommen werden. siehe "Legacy Devices", auf Seite 235

BIOS Anzeige der BIOS Version keine

MTCX PX32 Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversi- keine
on.

MTCX FPGA Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversi- keine
on.

CMOS Profil Zeigt die CMOS Profil Nummer an. keine

Device ID Hexwertanzeige der Hardware-Gerate ID. keine

Compatibility ID Zeigt die Version des Gerétes innerhalb keine
der gleichen B&R Geraterkennung an.

Diese ID wird fir das Automation Runtime
benétigt.

Serial Number Anzeige der B&R Serialnummer. keine

Product Name Anzeige der B&R Bestellnummer. keine

User Serial ID Anzeige der User Serial ID. keine

Dieser 8-stellige Hexwert steht dem An-
wender frei zur Verfigung (um z.B. bei
dem Gerét eine eindeutige Identifizierung
zu ermdglichen) und kann nur mit dem
bei B&R erhéltlichen ,B&R Control Cen-
ter liber den ADI Treiber veréndert wer-
den.

Tabelle 141: BM45 Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmdglichkeiten
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BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Panel Control

Panel 0-14: connected

Version: Vv1i.16
Brightness: [100%]
Temperature: 41°C/105°F

Fan Speed: 00 RPM
Keys/Leds: 128/128

to Automation Panel
Link or Monitor/Panel
connector.

Panel 15: connected on
Panel PC Link.

Note: DVI and PPC Link
will show no wvalid
values. On PPC Link
only the brightness
option will work.

A Select Screen
t Select Item
4= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 121:

BM45 Panel Control

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

LEDs des ausgewahlten Panels.

Select Panel Num- Auswahl der Panelnummer, bei dem Wer- 0..15 Panelauswahl 0 ... 15.

ber te ausgelesen bzw. gedndert werden sol- Panel 15 ist speziell fiir Panel PC 800 Systeme
len. vorgesehen.

Version Anzeige der Firmwareversion des SDLR keine
Controllers.

Brightness Einstellung der Helligkeit beim ausge- 0%, 10%, 20%, 30%, Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewéhl-
wahlten Panel. 40%, 50%, 60%, 70%, | ten Panel. Wird erst beim Speichern und Neustart

80%, 90%, 100% des Systems wirksam (z.B. durch Driicken von
<F10>).

Temperature Temperaturanzeige des ausgewahiten keine
Panels in Grad Celsius und Fahrenheit.

Fan Speed Liifterumdrehungsanzeige des ausge- keine
wahlten Panels.

Keys/Leds Anzeige der vorhandenen Tasten und keine

Tabelle 142: BM45 Panel Control Einstellméglichkeiten
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Baseboard Monitor

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Baseboard Monitor

CMOS Battery: Good
Temperatures
Board I/O: 45°C/113°F
Board ETH2: 39°C/102°F
Board Power: 43°C/109°F
Power Supply: 39°C/102°F
ETH2 Controller: 65°C/149°F

Slide-In Drive 1: 00°C/32°F
Slide-In Drive 2: 00°C/32°F

> Select Screen
Fan Speed N Select Item
Case 1: 00 RPM Fl General Help
Case 2: 00 RPM F10 Save and Exit
Case 3: 00 RPM ESC Exit
Case 4: 00 RPM
v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Abbildung 122: BM45 Baseboard Monitor
BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
CMOS Battery Zeigt den Status der Batterie an. keine
n.a. - not available
Good - Batterie ist in Ordnung.
Bad - Batterie ist kaputt.
Board I/0 Anzeige der Temperatur im |/O Bereich in keine
Grad Celsius und Fahrenheit.
Board ETH2 Anzeige der Temperatur im ETH2 Cont- keine
roller Chipbereich in Grad Celsius und
Fahrenheit
Board Power Anzeige der Netzteiltemperatur in Grad keine
Celsius und Fahrenheit.
Power Supply Anzeige der Temperatur im Netzteil in keine
Grad Celsius und Fahrenheit.
ETH2 Controller Anzeige der Temperatur des ETH2 Cont- keine
rollers in Grad Celsius und Fahrenheit.
Slide-In Drive 1 Anzeige der Temperatur des Slide-In keine
Laufwerks 1 in Grad Celsius und Fahren-
heit.

Tabelle 143: BM45 Baseboard Monitor Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung

Slide-In Drive 2 Anzeige der Temperatur des Slide-In keine
Laufwerks 2 in Grad Celsius und Fahren-
heit.

Case 1 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwin- keine
digkeit des Gehauseliifters 1.

Case 2 Anzeige der Liifterumdrehungsges- keine
chwindigkeit des Gehauseliifters 2.

Case 3 Anzeige der Liifterumdrehungsges- keine
chwindigkeit des Gehauselifters 3.

Case 4 Anzeige der Liifterumdrehungsges- keine
chwindigkeit des Gehauseliifters 4.

Tabelle 143: BM45 Baseboard Monitor Einstellméglichkeiten

Legacy Devices

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Legacy Devices
Base I/O address: [3F8]
Interrupt: [IRQ 4]
COM B: [Enabled]
Base I/O address: [2F8]
Interrupt: [IRQ 3]
COM C: [Disabled]
COM D: [Disabled]
COM E: [Disabled]
CAN: [Disabled]
Hardware Security Key: [Enabled]
Base I/0 address [378]
ETH2 LAN controller: [Enabled]
ETH2 MAC Address: 00:60:65:07:70:F2

Enable/Disable the
COM 1 port.

> Select Item
t Select Screen
G Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 123: BM45 Legacy Devices

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
COMA Einstellung fiir die serielle Schnittstelle Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
COM im System. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/0 address /F-}uswahl der Base I/0 Adresse des COM | 238, ZE%E%F% 2828 338, | Zuweisung der ausgewahliten Base I/0 Adresse.
orts. )

Tabelle 144: BM45 Legacy Devices Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, Zuweisung des ausgewéahiten Interrupts.
IRQ 6,I1RQ 7, IRQ 10,
IRQ 11, IRQ 12
COMB Einstellung fur die serielle Schnittstelle Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
COM2im System. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base 1/0 address Auswahl der Base /0 Adresse des COM | 238, 2E8, 2F8, 328,338, | Zuweisung der ausgewahiten Base I/0 Adresse.
Ports. 3E8, 3F8
Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM 2 IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, Zuweisung des ausgewéhlten Interrupts.
Port. IRQ 6,IRQ 7, IRQ 10,
IRQ 11, IRQ 12
COMC Einstellung des COM Ports fiir den Touch Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Screen am Monitor/Panel Stecke. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base 1/0 address Auswahl der Base /0 Adresse des COM | 238, 2E8, 2F8, 328,338, | Zuweisung der ausgewahiten Base /O Adresse.
Ports. 3E8, 3F8
Interrupt Auswahl des Interrupts fir den COM Port. IRQ 3,IRQ 4, IRQ 5, Zuweisung des ausgewéhlten Interrupts.
IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10,
IRQ 11, IRQ 12
COMD Einstellung des COM Ports fiir den Touch Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Screen am AP Link Stecker. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base 1/0 address Auswahl der Base /0 Adresse des COM | 238, 2E8, 2F8, 328,338, | Zuweisung der ausgewdhiten Base /O Adresse.
Ports. 3E8, 3F8
Interrupt Auswahl des Interrupts fir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, Zuweisung des ausgewéhiten Interrupts.
IRQ 6,IRQ 7, IRQ 10,
IRQ 11, IRQ 12
COME Einstellung des COM Ports der B&R Add- Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
On Schnittstellenoption 5AC600.4851-00 Enabled Atvierung der Schnittstelle.

(IF-Option).

Base I/O address

Auswahl der Base I/0 Adresse des COM

238, 2E8, 2F8, 328, 338,

Zuweisung der ausgewahlten Base I/0 Adresse.

Ports. 3E8, 3F8
Interrupt Auswahl des Interrupts fir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, Zuweisung des ausgewéahiten Interrupts.
IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10,
IRQ 11, IRQ 12
CAN Einstellung des CAN Ports der B&R Add- Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
On CAN Schnittstellenkarte 5AC600.CA- — )
NI-00 (IF-Option). Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address Anzeige der Base I/0 Adresse des CAN keine
Ports.
Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den CAN Port. IRQ 10, NMI Zuweisung des ausgewéhiten Interrupts.
Hardware Security Hier werden Einstellungen fiir den Hard- Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Ke ware Security Key (Dongle) vorgenom-
y men. y Key (Dongle) vorg Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O adress Auswahl der Base 1/0 Adresse der Hard- 278, 378, 3BC Zuweisung fir die Base /0 Adresse fiir den par-
ware Security Schnittstelle. allelen Port.
ETH2 LAN controller | Hier kann der Onboard LAN Controller Disabled Deaktivierung des Controllers.
ETH2) ein- bzw. haltet werden.
( ) ein- bzw. ausgeschaltet werden Enabled Aktivierung des Controllers.

Tabelle 144: BM45 Legacy Devices Einstellmdglichkeiten (Forts.)
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung

ETH2 MAC Address | Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 keine
Controllers.

Tabelle 144: BM45 Legacy Devices Einstellméglichkeiten (Forts.)

1.5 Boot
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Boot Security Power Exit
The device based boot
priority list allows
Boot Device Priority to select from a list
of currently detected
1st Boot Device [Primary Master] devices.
2nd Boot Device [Secondary Master] The type based boot
3rd Boot Device [USB Floppyl priority list allows
4th Boot Device [USB Removable Devi] | to select device types
5th Boot Device [USB Harddisk] even if a respective
6th Boot Device [USB CDROM] device is not (yet)
7th Boot Device [Fourth Master] present.
8th Boot Device [Disabled]
- Select Screen
Boot Settings Configuration ty Select Item
+- Change Option
Quick Boot [Enabled] Fl General Help
Quiet Boot [Disabled] F10 Save and Exit
Automatic Boot List Retry [Disabled] ESC Exit
AddOn ROM Display Mode [Keep Current]
Halt On Error [Disabled]
Hit 'DEL’ Message Display [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
PXE Boot to LAN [Disabled]
Slide-In 2 Option-ROM [Disabled]
Power Loss Control [Turn On]
v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Abbildung 124: BM45 Boot Menu
BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoglichkeiten Wirkung
Boot Priority Selec- | Hier kann eingestellt werden, nach wel- Device Based Es werden nur die vom System erkannten Gerate
tion cher Methode die Laufwerke gebootet aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach die Rei-
werden sollen. henfolge geéndert werden.

Type Based Mann kann die Bootreihenfolge einer Gerétety-
penliste dndern. Es ist auch mdglich nicht ange-
schlossene Geratetypen in dieser Liste
anzugeben.

Tabelle 145: BM45 Boot Men( Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
1st Boot Device Unter dieser Option kénnen die Boot- Disabled, Primary Mas- | Auswahl der gewiinschten Reihenfolge.
- Laufwerke eingestellt werden. ter, Primary Slave, Se-
2nd Boot Device condary Master,
3rd Boot Device Secondary Slave, Lega-
- cy Floppy, USB Floppy,
4th Boot Device USB Harddisk, USB
N CDROM, USB Remove-
Sth Boot Device able Device, Onboard
6th Boot Device LAN, External LAN, PCI
- Mass Storage, PCI SCSI
7th Boot Device Card, Any PCI BEV De-
8th Boot Devi vice, Third Master, Third
ootbevice Slave, PCI RAID, Lacal
BEV ROM, Fourth Mas-
ter, Fourth Slave
Quick Boot Diese Funktion verringert die Zeit zum Disabled Deaktivierung der Funktion.
Booten durch tiberspringen von einigen
POST Voligén;en. pringen von eing Enabled Aktivierung der Funktion.
Quiet Boot Bestimmt, ob POST Nachricht oder das Disabled Anzeige der POST Nachricht.
OEM Logo (Default=schwarzer Hinter-
grund) a%ge(zeigtuwird. warzerti Enabled i—i\gﬁteige des OEM Logos anstatt der POST Nach-
Automatic Boot List | Mit dieser Option wird versucht, das Be- Disabled Deaktivierung der Funktion.
Ret triebssystem bei einem Fehlstart automa-
v tisch ngu 2u starten. Enabled Aktivierung der Funktion.
AddOnROM DDisplay | Setzt das Anzeigemodus fiir das ROM Force BIOS Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
M, &h B .
ode (warend dem Bootvorgang) Keep Current BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error Die Option legt fest, ob nach einem Fehler Disabled System halt nicht an. Alle Fehler werden ignoriert.
der Systemstart wahrend des Power On
Self Tyest (POST) fortgesetzt werden sol Enabled System hélt an. Bei jedem Fehler wird das Sys-
' tem angehalten.
Hit 'DEL’ Message Hier kdnnen Einstellungen fir die Anzeige Disabled Die Nachricht wird nicht angezeigt.
Displ Hit 'DEL’ M 3
Spiay gleerraeg. essage” vorgenommen Enabled Die Nachricht wird angezeigt.
Information:
Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die
Nachricht nicht angezeigt.
Interrupt 19 Capture | Mit dieser Funktion kann die BIOS Unter- Disabled Deaktivierung der Funktion.
h i hi .
brechung eingeschiossen werden Enabled Aktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Disabled Deaktivierung der Funktion.
LAN (ETH1) zu booten.
vom ( ) 2ubooten Enabled Aktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Disabled Deaktivierung der Funktion.
tion-ROM on einem Option ROM fir ein Slide-In 2
Option-RO \Iiaufv\:erk. Option ROM fir ein Sl Enabled Aktivierung der Funktion.
Power Loss Control | Stellt fest ob das System nach einem Remain Off Bleibt ausgeschaltet.
Leistungsabfall an/aus ist. -
Turn On Schaltet ein.
Last State Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 145: BM45 Boot Men( Einstellmdglichkeiten (Forts.)
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BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Boot

Security

Exit

Security Settings

:Not Installed
:Not Installed

Supervisor Password
User Password

Change User Password
Boot Sector Virus Protection

[Disabled]

Hard Disk Security

Ask HDD Password on Every Boot[No]
»Hard Disk Security User Passwords
»Hard Disk Security Master Passwords

Install or Change the
password.

> Select Screen
tt Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 125: BM45 Security Men(

sektor eine Warnung ausgegeben.

Information:

Mit dieser Option wird nur der Bootsek-
tor geschiitzt, nicht aber die gesamte
Festplatte.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Supervisor Pass- Anzeige ob ein Supervisor Passwort vor- keine
word handen ist oder nicht.
User Password Anzeige ob ein User Passwort vorhanden keine
ist oder nicht.
Change Supervisor | Funktion zum Eingeben/Andern eines Su- Enter Passwort eingeben.
Password pervisor Passwortes. Nur mit dem Super-
visor Passwort kénnen alle BIOS
Einstellungen editiert werden.
Change User Pass- | Funktion zum Eingeben eines User Pass- Enter Passwort eingeben.
word wortes. Mit dem User Passwort kdnnen
nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert
werden.
Boot Sector Virus Mit dieser Option wird beim Zugriff durch Disabled Deaktivierung der Funktion.
P i in P Vi f den Boot-
rotection ein Programm oder Virus auf den Boot Enabled AKivierung der Funktion.

Tabelle 146: BM45 Security Menu Einstellmoglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Master Passwords

Passwort erstellt werden.

Ask HDD Password | Mit dieser Option kann eingestellt werden, Yes Bei jedem Bootvorgang muss das Hard Disk
on Every Boot ob ein Hard Disk Passwort bei jedem Passwort eingegeben werden.
B i .
ootvorgang eingegeben werden muss No Beim Bootvorgang muss kein Hard Disk Pass-
Information: wort eingegeben werden.
Diese Option ist nur sinnvoll, wenn ein
Hard Disk User Security Passwort ge-
setzt ist.
Hard Disk Security | Hier kann das Hard Disk Security User Enter 6ffnen des Submentis
User Passwords Passwort erstellt werden. siehe "Hard Disk Security User Password", auf
Seite 241
Hard Disk Security | Hier kann das Hard Disk Security Master Enter 6ffnen des Submentis

siehe "Hard Disk Security Master Password", auf
Seite 242

Tabelle 146: BM45 Security Meni Einstellmoglichkeiten (Forts.)
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1.6.1 Hard Disk Security User Password

Software  BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY
Security

Hard Disk Security User Passwords

t
F1
F10
ESC

Select Screen
Select Item
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 126: BM45 Hard Disk Security User Password

len oder zu andern ohne das Gerat neu zu
booten. Mit dem User Passwort kénnen
nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert
werden.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Primary Slave HDD | Mit dieser Funktion ist es mdglich das Enter Passwort eingeben.
User Password User Passwort jeder Festplatte einzustel-

Tabelle 147: BM45 Hard Disk Security User Password
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1.6.2 Hard Disk Security Master Password

BIOS SETUP UTILITY
Security

Hard Disk Security Master Passwords

= Select Screen
te Select Item
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 127: BM45 Hard Disk Security Master Password

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Primary Slave HDD | Mit dieser Funktion ist es mdglich das Enter Passwort eingeben.
Master Password Master Passwort jeder Festplatte einzu-

stellen oder zu andern ohne das Gerat

neu zu booten.

Tabelle 148: BM45 Hard Disk Securitiy Master Password
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1.7 Power
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Boot Security Power Exit
Congigure power management and control Enable or disable
APM.
Suspend Time Out [Disabled]
Video Power Down Mode [Suspend]
Hard Disk Power Down Mode [Suspend]
Keyboard & PS/2 Mouse [MONITOR]
FDC/LPT/COM Ports [MONITOR]
Primary Master IDE [MONITOR]
Primary Slave IDE [MONITOR]
Secondary Master IDE [MONITOR]
Secondary Slave IDE [MONITOR]
> Select Screen
Resume On Ring [Disabled] t Select Item
Resume On PME# [Disabled] = Change Option
Resume On RTC Alarm [Disabled] Fl General Help
F10 Save and Exit
Power Button Mode [On/Off] ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 128: BM45 Power Menu

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Power Manage- Diese Option schaltet die APM-Funktiona- Disabled Deaktivierung der Funktion.
ment/APM litat ein oder aus. Es handelt sich hierbei — -
um eine erweiterte Plug & Play- und Po- Enabled Aktivierung der Funktion.
wer Management-Funktionalitat.
Suspend Time Out Unter dieser Option stellen Sie ein, nach Disabled Deaktivierung der Funktion.
welcher Zeitspanne der Inaktivitét des
Systems diespes in den Suspend Modus 1 Min, 2 Min, 4 Min, Manuelle Einstellung des Wertes.
(es werden alle Komponenten, auBer der | & Min, 10 Min, 20 Min,
CPU, soweit wie moglich abgeschaltet) 30 Min, 40 Min,
gefahren wird. 50 Min, 60 Min;
Video Power Down | Unter dieser Option wird der Energiespar- Disabled Kein Ausschalten des Bildschirms.
Mol modus fiir den Bildschirm festgelegt.
de dus fir den Bidschirm festgeleg Standby Bildschirm geht in Standoy Modus.
Suspend Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Unter dieser Option wird der Energiespar- Disabled Kein Ausschalten der Festplatte.
Down Mode modus fiir die Festplatte festgelegt.
P geleg Standby Festplatte geht in Standby Modus.
Suspend Festplatte geht in Suspend Modus.

Tabelle 149: BM45 Power MenU Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

Keyboard & PS/2 Hier kann die Uberwachung von Akivita- MONITOR Bei Aktivitaten am Keyboard oder der PS/2

Mouse ten wahrend des Stromsparmodus festge- Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen
legt werden. Stromsparmodus in den Normalzustand zurick.

IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.

FDC/LPT/COM Hier kann die Uberwachung von Aktivitat- MONITOR Bei Aktivitaten am Parallel Port, dem Serial 1&2

Ports en wahrend des Stromsparmodus festge- Port oder dem Floppy Port kehrt das System aus
legt werden. dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normal-

zustand zurtick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.

Primary Master IDE | Hier kann die Uberwachung von Aktivitat- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
en wahrend des Stromsparmodus festge- ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem je-
legt werden. weiligen Stromsparmodus in den Normalzustand

zurtick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.

Primary Slave IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivitat- MONITOR Bei Aktivitadten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
en wahrend des Stromsparmodus festge- ses bzw. Gerétes kehrt das System aus dem je-
legt werden. weiligen Stromsparmodus in den Normalzustand

zurtick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.

Secondary Master Hier kann die Uberwachung von Aktivitt- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-

IDE en wahrend des Stromsparmodus festge- ses bzw. Gerdtes kehrt das System aus dem je-
legt werden. weiligen Stromsparmodus in den Normalzustand

zurtick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.

Secondary Slave Hier kann die Uberwachung von Aktivitét- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-

IDE en wahrend des Stromsparmodus festge- ses bzw. Gerétes kehrt das System aus dem je-
legt werden. weiligen Stromsparmodus in den Normalzustand

zurtick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.

Resume On Ring Bei einen eingehenden Anruf am Modem Disabled Deaktivierung der Funktion.

ird der PC aus dem Stromsparmodus
v v p ! Enabled Aktivierung der Funktion.
geholt.

Resume On PME# Unter dieser Option kénnen Sie die PME Disabled Deaktivierung der Funktion.
Weckfunktion ein- bzw. ausschalten. Enabled Atvierung der Funktion

Resume On RTC Unter dieser Option kdnnen Sie den Alarm Disabled Deaktivierung der Funktion.

Alarm aktivieren und Datum und Uhrzeit fir den " -
Systemstart eingeben. Enabled Aktivierung der Funktion.

Power Button Mode | Diese Funktion legt fest, welche Funktion On/Off Power Taster schaltet Ein/Aus.
der P Taster hab Il.

e Fower Tasterhaben so Suspend Unterdrtickt die Funktion.

Tabelle 149: BM45 Power Menii Einstellmoglichkeiten (Forts.)
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1.8 Exit
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Boot Security Power Exit
Exit Options Exit system setup
after saving the
changes.

Discard Changes and Exit
Discard Changes F10 key can be used
for this operation.
Load CMOS Defaults

- Select Screen

N Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 129: BM45 Exit Menli

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Save Changes and | Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup OK / Cancel
Exit beendet. Vorgenommene Anderungen

werden nach Bestatigung im CMOS ge-
speichert und das System wird rebootet.

Discard Changes Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup OK/ Cancel
and Exit beendet, ohne die vorgenommenen An-
derungen zu speichern. Das System wird
zusétzlich rebootet.

Discard Changes Werden Einstellungen vorgenommen und OK / Cancel
man weif3 nicht mehr welche Einstellun-
gen vorgenommen wurden, kénnen diese
wieder zurlickgesetz werden, sofern die-
se nicht schon gespeichert wurden.

Load CMOS De- Bei diesem Punkt werden die in Abhan- OK / Cancel
faults gigkeit der DIP Switch Stellungen definier-
ten CMOS Default Werte geladen. Diese
Werte werden fiir alle BIOS Einstellungen
geladen und eingestellt.

Tabelle 150: 855GME (XTX) Exit Men( Einstellmdglichkeiten

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 245

Kapitel 4
Software



Software * BIOS Optionen

1.9 BIOS Defaulteinstellungen

Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters (Position siehe Abbildung "APC810 2 Card Slot Vari-
ante Schnittstellenlibersicht Vorderseite", auf Seite 43) lassen sich je nach Stellung vordefinierte
BIOS Profileinstellungen laden.

& @
cMos /1,
Profile 2
g
. Link 1
@ Reset
Link 2
3 Hardware .

Security Key Battery

Abbildung 130: CMOS Profile Hex Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS
Defaultwerte fiir dieses System dar und sollte daher nicht geédndert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche
nach dem Ausfiihren der Funktion ,Load Setup Defaults” im BIOS Setup Hauptmen( ,Exit“ oder
beim Driicken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten fur diese BIOS Setup Seite opti-
mierten Werte.

Profilnummer Optimiert fiir Schalterstellung Anmerkung
Profil 0 Reserviert 0
Profil 1 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 / 1
5PC810.5X01-00
Profil 2 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 2
Profil 3 Systemeinheit 5PC820-SX01-00 3 Die Defaulteinstellungen fiir dieses

Profil befinden sich im APC820 An-
wenderhandbuch. Dieses kann kos-
tenlos von der B&R Homepage
heruntergeladen werden.

Profil 4 Reserviert 4
Profil 5 Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5 Die Defaulteinstellungen fiir dieses
5PC820.1906-00 Profil befinden sich im PPC800 An-

wenderhandbuch. Dieses kann kos-
tenlos von der B&R Homepage
heruntergeladen werden.

Tabelle 151: BM45 Profiliibersicht

246 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00



Software  BIOS Optionen

Die nachfolgenden Seiten geben einen Uberblick tber die BIOS Defaulteinstellungen abhangig
von der CMOS Profil Schalterstellung. Gelb eingeférbte Einstellungen stellen die Abweichungen

zum BIOS Defaultprofil (=Profil 0) dar.

1.9.1 Main

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

System Time

System Date

BIOS ID

Prozessor

CPU Frequency

System Memory

Product Revision

Serial Number

BC Firmware Rev.

MAC Address (ETH1)

Boot Counter

Running Time

1.9.2 Advanced

ACPI Configuration

Tabelle 152: BM45 Main Profileinstellungsiibersicht

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
ACPI Aware O/S Yes Yes Yes

ACPI Version Features ACPIv2.0 ACPIv2.0 ACPIv2.0

ACPI APIC support Enabled Enabled Enabled

Suspend mode S1(POS) S1(POS) S1(POS)

USB Device Wakeup from Disabled Disabled Disabled

S3/S4

Active Cooling Trip Point Disabled Disabled Disabled

Passive Cooling Trip Point Disabled Disabled Disabled

Critical Trip Point 105°C 105°C 105°C

Tabelle 153: BM45 Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsubersicht
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PCI Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Plug & Play O/S No Yes Yes
PCI Latency Timer 64 64 64
Allocate IRQ to PCI VGA Yes Yes Yes
Allocate IRQ to SMBUS Yes Yes Yes
HC

P_CI IRQ Resource Exclu-

sion

IRQ3 Allocated Allocated Allocated
IRQ4 Allocated Allocated Allocated
IRQ5 Available Available Available
IRQ6 Available Available Available
IRQ7 Available Available Available
IRQ9 Allocated Allocated Allocated
IRQ10 Available Available Available
IRQ11 Available Available Available
IRQ12 Available Available Available
IRQ14 Allocated Allocated Allocated
IRQ15 Allocated Allocated Allocated
PCl Interrupt Routing

PIRQA Auto Auto Auto
(VGA,UHCI2,PCIEO,

ETH2)

PIRQ B Auto Auto Auto
(PCIE1,HDA,ETH1)

PIRQC Auto Auto Auto
(PCIE2)

PIRQD Auto Auto Auto
(UHCH,PCIE3, SATA)

PIRQE (INTD, Auto Auto Auto
SMB,UHCI3,EHCI1)

PIRQF (INTA) Auto Auto Auto
PIRQ G (INTB) Auto Auto Auto
PIRQ H (INTC,UHCIO, Auto Auto Auto
EHCIO0)

1st Exclusive PCI

2nd Exclusive PCI

Tabelle 154: BM45 Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsibersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Active State Power-Ma- Disabled Disabled Disabled
nagement

PCIE Port 0 Auto Auto Auto
PCIE Port 1 Auto Auto Auto
PCIE Port 2 Auto Auto Auto
PCIE Port 3 Auto Auto Auto
PCIE Port 4 (ETH2) Auto Auto Auto
PCIE High Priority Port Disabled Disabled Disabled
Res. PCIE Hotplug Re- No No No
source

PCIE Port 0 IOXAPIC En- Disabled Disabled Disabled
able

PCIE Port 1 IOXAPIC En- Disabled Disabled Disabled
able

PCIE Port 2 IOXAPIC En- Disabled Disabled Disabled
able

PCIE Port 3 IOXAPIC En- Disabled Disabled Disabled

able

Tabelle 155: BM45 Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsiibersicht

Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

Primary Video Device

Internal VGA

Internal VGA

Internal VGA

Internal Graphics Mode
Select

Enabled, 32MB

Enabled, 32MB

Enabled, 32MB

port

DVMT Memory 256MB 256MB 256MB
Boot Display Device Auto Auto Auto
Boot Display Preference SDVO-B SDVO-C LFP SDVO-B SDVO-C LFP SDVO-B SDVO-C LFP
Always Try Auto Panel No No No
Detect

Local Flat Panel Type Auto Auto Auto
SDVO Local Flat Panel Disabled Disabled Disabled
Type

Local Flat Panel Scaling Centering Centering Centering
SDVO Port B Configurati- SDVO DVI SDVO DVI SDVO DVI
on

SDVO Port C Configurati- SDVO DVI SDVO DVI SDVO DVI
on

SDVO/DVI Hotplug Sup- Enabled Enabled Enabled

Tabelle 156: BM45 Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsiibersicht
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Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

Display Mode Persistence

Enabled

Enabled

Enabled

Tabelle 156: BM45 Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsibersicht (Forts.)

CPU Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
MPS Revision 14 14 14

Max. CPUID Value Limit Disabled Disabled Disabled

Intel(R) Virtualization Tech Enabled Enabled Enabled

Execute-Disable Bit Capa- Enabled Enabled Enabled

bility

Intel(R) SpeedStep(tm) Enabled Enabled Enabled

Tech.

Intel(R) C-State Tech. Disabled Disabled Disabled

Enhanced C-States Disabled Disabled Disabled

Tabelle 157: BM45 Advanced - CPU Configuration Profileinstellungstibersicht

Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Memory Hole Disabled Disabled Disabled

DIMM Thermal Control Disabled Disabled Disabled

TMRC Mode Disabled Disabled Disabled

TS on DIMM Disabled Disabled Disabled

High Precision Event Ti- Disabled Disabled Disabled

mer

IOAPIC Enabled Enabled Enabled

APIC ACPI SCI IRQ Disabled Disabled Disabled

POST Code Output PCI PCI PCI

Tabelle 158: BM45 Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungstibersicht

I/0 Interface Configuration

(ETH1)

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
HDA Controller Disabled Disabled Disabled
Onboard Gbe Controller Enabled Enabled Enabled

Tabelle 159: BM45 Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsiibersicht
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Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

Spread Spectrum

Disabled

Disabled

Disabled

Tabelle 160: BM45 Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsubersicht

IDE Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
SATA Port 01 Compatible Compatible Compatible
SATA Port 2/3 (opt. PATA Enabled Enabled Enabled
Port)

PATA Detection Time Out 3 3 3
(Sec)

Hard Disk Write Protect Disabled Disabled Disabled
IDE Detect Time Out (Sec) 35 35 35
Primary IDE Master

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Trans- Auto Auto Auto
fer)

PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
SMART. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled
Secondary IDE Master

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Trans- Auto Auto Auto
fer)

PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
SMART. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled
Third IDE Master

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Trans- Auto Auto Auto
fer)

PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto

Tabelle 161: BM45 Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsubersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
SMART. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled
Fourth IDE Master

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Trans- Auto Auto Auto
fer)

PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
SMART. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled

Tabelle 161: BM45 Advanced - IDE Configuration Profileinstellungstbersicht (Forts.)

USB Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
USB Function 8 USB Ports 8 USB Ports 8 USB Ports
USB 2.0 Controller Enabled Enabled Enabled
Legacy USB Support Enabled Enabled Enabled
USB Legacy POST-Al-

ways

USB Keyboard Legacy Enabled Enabled Enabled
Support

USB Mouse Legacy Sup- Disabled Disabled Disabled
port

USB Storage Device Sup- Enabled Enabled Enabled
port

Port 64/60 Emulation Disabled Disabled Disabled
USB 2.0 Controller Mode HiSpeed HiSpeed HiSpeed
BIOS EHCI Hand-Off Disabled Disabled Disabled
USB Beep Message Enabled Enabled Enabled
USB Stick Default Emulati- Hard Disk Hard Disk Hard Disk
on

USB Mass Storage Reset 20 Sec 20 Sec 20 Sec
Delay

Tabelle 162: BM45 Advanced - USB Configuration Profileinstellungsubersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Bootup Num-Lock On On On
Typematic Rate Fast Fast Fast

Tabelle 163: BM45 Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsubersicht

CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

H/W Health Function

Enabled

Enabled

Enabled

Tabelle 164: BM45 Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsubersicht

Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

Panel Control

Select Panel Number

Version

Brightness

100%

100%

100%

Temperature

Fan Speed

Keys/Leds

Baseboard Monitor

CMOS Battery

Board I/0

Board ETH2

Board Power

Power Supply

Slide-In Drive 1

Slide-In Drive 2

ETH2 Controller

Baseboard Monitor

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Tabelle 165: BM45 Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsubersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Legacy Devices

COMA Enabled Enabled Enabled
Base I/O address 3F8 3F8 3F8
Interrupt IRQ4 IRQ4 IRQ4
COMB Enabled Enabled Enabled
Base 1/0 address 2F8 2F8 2F8
Interrupt IRQ3 IRQ3 IRQ3
comc Enabled Disabled Disabled
Base I/0 address 3E8

Interrupt IRQ11

COMD Disabled Disabled Disabled
COME Disabled Disabled Disabled
CAN Disabled Disabled Disabled
Hardware Security Key Enabled Enabled Enabled
Base I/O address 378 378 378
ETH2 LAN controller Enabled Enabled Enabled

ETH2 MAC Adress

Tabelle 165: BM45 Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsibersicht (Forts.)

1.9.3 Boot
Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Boot Priority Selection Type Based Type Based Type Based
1st Boot Device Onboard LAN Primary Master Primary Master

2nd Boot Device

Primary Master

Secondary Master

Secondary Master

3rd Boot Device Primary Slave USB Floppy USB Floppy
4th Boot Device USB Floppy USB Removable Device | USB Removable Device
5th Boot Device USB Removable Device USB Harddisk USB Harddisk
6th Boot Device USB CDROM USB CDROM USB CDROM
7th Boot Device Fourth Master Fourth Master Fourth Master
8th Boot Device Disabled Disabled Disabled
Quick Boot Enabled Enabled Enabled
Quiet Boot Disabled Disabled Disabled
Automatic Boot List Retry Disabled Disabled Disabled
AddOn ROM Display Keep Current Keep Current Keep Current
Mode

Halt On Error Disabled Disabled Disabled
Hit ,DEL* Message Dis- Enabled Enabled Enabled

play

Tabelle 166: BM45 Boot Profileinstellungsiibersicht
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Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Interrupt 19 Capture Disabled Disabled Disabled
PXE Boot to LAN Enabled Disabled Disabled
Slide-In 2 Option ROM Enabled Disabled Enabled
Power Loss Control Turn On Turn On Tumn On

1.9.4 Security

Tabelle 166: BM45 Boot Profileinstellungsiibersicht

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung

Supervisor Password

User Password

Boot Sector Virus Protec- Disabled Disabled Disabled

tion

Ask HDD Password on No No No

Every Boot

Hard Disk Security User

Password

Hard Disk Security Master

Password

Tabelle 167: BM45 Security Profileinstellungsubersicht

1.9.5 Power

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung

Power Management/APM Enabled Enabled Enabled

Suspend Time Out Disabled Disabled Disabled

Video Power Down Mode Suspend Suspend Suspend

Hard Disk Power Down Suspend Suspend Suspend

Mode

Keyboard & PS/2 Mouse MONITOR MONITOR MONITOR

FDC/LPT/COM Ports MONITOR MONITOR MONITOR

Primary Master IDE MONITOR MONITOR MONITOR

Primary Slave IDE MONITOR MONITOR MONITOR

Secondary Master IDE MONITOR MONITOR MONITOR

Secondary Slave IDE MONITOR MONITOR MONITOR

Resume On Ring Disabled Disabled Disabled

Resume On PME# Disabled Disabled Disabled

Resume On RTC Alarm Disabled Disabled Disabled

Power Button Mode On/Off On/Off On/Off

Tabelle 168: BM45 Power Profileinstellungsiibersicht
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1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Waéhrend des Booten eines Automation PC 810 kdnnen von Seiten des BIOS folgende Mel-
dungen bzw. Fehler auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

1.10.1 BIOS BM45

Piepsintervall Bedeutung erforderliche Benutzerreaktion
1x kurz Speicher - Refresh ausgefallen. BIOS Default Werte landen. Falls der Fehler weiter be-
steht Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.

2x kurz Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestpro- | Den korrekten Sitz der gesteckten Karten tberpriifen.

zeduren ist fehlerhaft). Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Uberpri-
fung an B&R schicken.

3x kurz Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB.

4x kurz Timer not Operational: System - Timer. Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.

5x kurz Prozessor Error: Prozessor defekt. Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.

6x kurz 8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protec-
ted Mode schalten.

7x kurz Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Aus- Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
nahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert.

8x kurz Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz Uber-
ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut prifen und eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter
(kein fataler Fehler). besteht Industrie PC zur Uberprifung an B&R schicken.

9x kurz ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
korrekt, EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein
defekt, BIOS defekt oder nicht korrekt updated.

10x kurz CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOSkann | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
nicht gelesen/geschrieben werden.

11x kurz Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
Mainboard defekt.

Tabelle 169: BIOS Postcode Meldungen BIOS BM45
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1.11 Ressourcenaufteilung

1.11.1 RAM-Adressbelegung

Software  BIOS Optionen

RAM Adresse Adresse in Hex Ressource

(TOM - 384 kB) - TOM") NA. ACP! reclaim, MPS und NVS area?
(TOM - 128 MB - 384 kB) — (TOM - 384 kB) | N.A. VGA frame buffer®)

1024 kB - (TOM - 128 MB - 384 kB) 100000h - N.A. Extended memory

869 kB - 1024 kB 0EO0000h - OFFFFFh Runtime BIOS

832 kB - 869 kB 0D0000h - ODFFFFh Upper memory

640 kB - 832 kB 0A0000h - OCFFFFh Video memory and BIOS

639 kB - 640 kB 09FCO0h - 09FFFFh Extended BIOS data

0-639 kB 000000h - 09FCO0h Conventional memory

Tabelle 170: RAM-Adressbelegung

1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM
2) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf ,YES® eingestellt ist.

3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 32 MB reduziert werden.
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1.11.2 1/O-Adressbelegung

1/0 Adresse Ressource

0000h - 00FFh Motherboard Resourcen

0170h - 0177h Secondary IDE Kanal

01FOh - 01F7h Primary IDE Kanal

0238h - 023Fh COM5

0278h - 027Fh Hardware Security Key (LPT2)
02E8h - 02EFh COoMm4

02F8h - 02FFh COM2

0376h - 0376h Secondary IDE Kanal Kommando Port
0377h - 0377h Secondary IDE Kanal Status Port
0378h - 037Fh Hardware Security Key (LPT1)
0384h - 0385h CAN Controller

03B0h - 03DFh Video System

03E8h - 03EFh COM3

03F6h - 03F6h Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh COM1

04D0h - 04D1h Motherboard Resourcen

0500h - 053Fh Motherboard Resourcen

0800h - 087Fh Motherboard Resourcen

0A0Oh - 0A7Fh Motherboard Resourcen

OCF8h - 0CFBh PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh PCI Config Data Register

0DOOh - FFFFh PCI/ PCI Express Bus ")

4100h - 417Fh MTCX

FFOOh - FFO7h IDE Bus Master Register

Tabelle 171: 1/0-Adressbelegung

1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus /0 Resourcen von FFFOh abwarts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fahige Gerate diirfen
die I/0 Resourcen in diesem Bereich nicht verwenden.
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1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PCl Mode

Software  BIOS Optionen

—_ w
IRQ o~ ™ | = © © ~ =] = o ® | = © E §
Systemtimer
Tastatur
IRQ Kaskade [ ]
COMT1 (Serial port A) O|le|O|]O|O O|l0O|O
COM2 (Serial port B) ® | O|O|O]|O O|l0O|O
ACPI"
Echtzeituhr
Coprozessor (FPU) [}
Primar IDE Kanal® °
Secondary IDE
Kanal g
COoM3
(COMC) oO|lo|lO|]O|O o]0 | O [ ]
COoMm4
oO|lOo|lO]|]O|O OO0 |0 [ ]
B&R | (COMD)
COM5
(COME) O|lO|O (oG] [ ]
CAN O|lO|O (o Ne] ol e

Tabelle 172: IRQ Interrupt Zuweisungen PCI Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

2) Wird die SATA Configuration im BIOS fiir alle SARA Ports auf Enhanced Mode gesetzt, werden die IRQ's 14 und 15 fiir das System
freigegeben und die SATA Ports verwenden irgenwelche anderen IRQ's.

@ ... Standardeinstellung
O ... mégliche Einstellung
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1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur
Verflgung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation
des Betriebssystems (Windows XP) aktiviert wird.

IRQ o|lr|a|w|x|w|ol~|o|a |2

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
NMI
NONE

Systemtimer [ J

Tastatur [ J
IRQ Kaskade [ J

Com1
(Serial port A)

COM2
(Serial port B)

AcplY) °
Echtzeituhr [ ]

Coprozessor
(FPU)

Primar IDE Kana® °

Secondary IDE
Kanal

coMm3
(COM C)

COoM4
BaR | (COMD)

COMS5
(COME)

CAN olo|o|olo o|lo|o ole
PIRQA?Y °
PIRQB* °
PIRQCY °
PIRQD® °
PIRQE” °
PIRQF® °
PIRQG? °
PIRQH 10 °

Tabelle 173: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

2) Wird die SATA Configuration im BIOS fir alle SARA Ports auf Enhanced Mode gesetzt, werden die IRQs 14 und 15 fir das System
freigegeben und die SATA Ports verwenden irgenwelche anderen IRQ's.

3) PIRQ A: fir PCle; UHCI Host Controller 2, VGA Controller, PCI Express Root Port 0, PCI-EX to SATA Bridge
4) PIRQ B: fiir PCle; HDA Audio, PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller
5) PIRQ C: fiir PCle; PCI Express Root Port 2
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6) PIRQ D: fiir PCle; UHCI Host Controller 1, Serial ATA Controller 0 + 1 in enhanced/native Modus, PCI Express Root Port 3
7) PIRQ E: PCI Bus INTD, UHCI Host Controller 3, EHCI Host Controller 1, SM-Bus Controller

8) PIRQ F: PCI Bus INTA
9) PIRQ G: PCI Bus INTB

10) PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller 0

... Standardeinstellung
... mégliche Einstellung

ce

Steckplatzzuordnung APC810
Slot5 Slot4 Slot3 Slot2 Slot1

5PC810.8X01-00

5PC810.8X01-01
5PC810.8X02-00
5PC810.8X02-01
PCle2 PCl4 PCI3 PCl2 PCl1 E@O 03

PCled PCle3 PCle2 PCI2 PCI1 ey 2l

CPU Modul Basisboard ‘ ‘ PCle-Bus
— A A A
PIRQA | USB UHI VGA telges7al | | siasal | oo
APICIRQ 16 B0:D29:F2 D2:F1 EXSlot4). \ BZ:Dﬂ:N(mexsme\
B || B B B
PIRQB HDA
APIC IRQ 17 BO:L D ‘
PIRQ C PCI-EX Port 2 c c ﬁ ‘ &
APIC IRQ 18 BO:D28:F2
[ ‘
o D D D D
PIRQD o USBUHCH || Native IDE PC-EX Port 3 Yy =N
APICIRQ 19 B0:0291 BoD3IFS BOD28F3
PCle1 PCle2 PCle3 PCle4
PCl-Bus
PIRQE + USBUHCI3 H USB EHCI-1 H SMBus | b Bl i &
APICIRQ 20 BOD26:F0 BOD26F7 BOD31F3 ‘ =
A B B B B
PIRQF
APICIRQ 21 D D
B c c c c
PIRQG =
APIC IRQ 22 D
PIRQH i USB USB EHCI0 o 5 % D L
APIC IRQ 23 BO:D29:FO BO:D29:F7
PCI1 PCl2 PCI3 PCl4

‘F sil3s31 | PCI-EX to SATA Bridge fiir Slide-In 2 Option.

| B2oororsesan | |st nur bei 5PC810.BX05-00 und 5PC810.BX05-01 bestiickt.
Wenn bestlickt, verschieben sich die Busnummern des Intel 82573L
und Intel 82567 um 1 Stelle nach hinten.

Abbildung 131: PCI und PCle Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards BM45
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2. Upgradeinformationen

Warnung!
Das BIOS und die Firmware der APC810 Systeme sind stets auf dem aktuellsten

Stand zu halten. Neue Versionen kénnen von der B&R Homepage (www.br-automa-
tion.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

¢ Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte
Funktionen oder Komponenten hinzuzufiigen (Informationen Gber Anderungen kénnen
der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen ge-
I16scht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen fest-
zustellen.
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Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am APC810 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

* Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit ,Entf” ins BIOS Setup.

¢ Unter dem BIOS Hauptmeni ,Advanced” den Unterpunkt ,Baseboard/Panel Features”
auswahlen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Baseboard/Panel Features

»Baseboard Monitor
»Legacy Devices

Versions

BIOS: R110 System BIOS

MTCX PX32: V1.00 MTCX PX32 Firmware

MTCX FPGA: v1.02 MTCX FPGA Firmware
CMOS Profil: Oh
Device ID: 0000AC7h <= Select Screen
Compatibility ID: 0000h t Select Item
Serial Number: A3C70168427 Enter Go to Sub Screen
Product Name: 5PC810.5X02-00 Fl General Help
User Serial ID: 00000000h F10 Save and Exit

ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 132: Softwareversion
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Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

* Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit ,Entf” ins BIOS Setup.

¢ Unter dem BIOS Hauptmeni ,Advanced” den Unterpunkt ,Baseboard/Panel Features
und danach den Punkt ,Panel Control” auswéhlen.

Information:

”

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL
Transmitter (5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Panel Control Panel 0-14: connected
to Automation Panel
Link or Monitor/Panel

Version: Vv1.04 Firmware des connector.

Brightness: [100%] SDLR Controllers | | panel 15: connected on
Temperature: 41°C/105°F Panel PC Link.

Fan Speed: 00 RPM Note: DVI and PPC Link
Keys/Leds: 128/128 will show no valid

values. On PPC Link
only the brightness
option will work.

- Select Screen
3/ Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 133: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter
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2.1.2 Upgrade des BIOS bei BM45 COM Express

e ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.

* Bootfédhiges Medium erstellen.
Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommando-
zeile ,,sys a:“ oder ,format a: /s“ bootfédhig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 270.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks fiir ein B&R Upgrade siehe
Seite 272.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte fiir ein B&R Upgrade siehe
Seite 274.

e Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfahige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade
bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugeflgt wurde, entfallt

dieser Schritt.
¢ Das bootfadhige Medium am APC810 anstecken und das Geréat neu booten.
¢ Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmen(i:
1. Upgrade AMI BIOS for BM45 (5PC800.BM45-00)
2. Exit

zu Punkt 1:
Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedriickt, so wird automatisch der
Punkt 1 ,,Upgrade AMI BIOS for BM45* ausgefiihrt und der APC810 selbststéndig ak-
tualisiert.

* Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.

* Reboot und Taste "Del" driicken um in das BIOS Setup Meni zu gelangen und Setup De-

faults laden, danach "Save Changes and Exit" anwahlen.
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2.2 Firmwareupgrade

Mit der ,Upgrade APC800 MTCX” Software ist es méglich, je nach Ausfiihrung des APC810 Sys-
tems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) zu aktualisieren.

Eine aktuelle ,Upgrade APC800 MTCX” Software kann direkt Uber den Servicebereich der B&R
Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzufiihren, sind folgende Schritte auszufihren:
e ZIP Datei von der B&R Homepage downloaden.
e Bootfédhiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommando-
zeile ,,sys a:“ oder ,.format a: /s“ bootfahig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 270.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks fiir ein B&R Upgrade siehe
Seite 272.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte fiir ein B&R Upgrade siehe
Seite 274.

¢ Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfahige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade
bereits beim Erstellen mittels B&R OS Installer hinzugefligt wurde, entfallt dieser Schritt.

¢ Das bootfahige Medium am APC810 anstecken und das Gerat neu booten.
¢ Nach dem Starten gelangt man in das Bootmendi.
¢ Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgefiihrt werden.

Information:

Die nachfolgenden Bootmeniioptionen einschlieBlich Beschreibung beziehen sich
auf die Version 1.00 der APC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann
daher vorkommen, dass diese Beschreibungen nicht mit der vorliegenden Version
tibereinstimmen.

Bootmenioptionen:
1. Upgrade MTCX (APC810) PX32 and FPGA
2. Upgrade SDLT (APC810) only

3. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
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3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
3.3 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
3.4 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
3.6 Return to Main Menu
4. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on AP Link Slot
4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
4.6 Return to Main Menu
5. Upgrade Add-On UPS (Firmware and Battery Settings)
5.1 Upgrade Add-On UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
5.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)
5.3 Return to Main Menu

6. Exit

zu Punkt 1:
Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec).

zu Punkt 2:
Es wird automatisch der FPGA des SDLT Controllers am AP Link Slot aktualisiert.

zu Punkt 3:

Es wird das Submeni 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker gedff-

net.

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00

267

Kapitel 4

Software



Software * Upgradeinformationen

3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.

3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

3.3 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Moni-
tor/Panel aktualisiert (Default nach 5 sec).

3.6 Return to Main Menu
Zurlck ins Hauptmena

zu Punkt 4:
Es wird das Submeni 2 zum Upgrade der SDLR Controller am AP Link Slot ge6ffnet.

4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 8 aktualisiert.

4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 9 aktualisiert.

4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 10 aktualisiert.

4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 11 aktualisiert.

4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am AP Link
Slot aktualisiert (Default nach 5 sec).

4.6 Return to Main Menu
Zurick ins Hauptmenu.

zu Punkt 5:
Es wird das Submenl 3 zum Upgrade der Add-On UPS Firmware und Upgrade der Batterie
Settings gedffnet.

5.1 Upgrade Add-On UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
Es wird automatisch die Firmware der Add-ON UPSI aktualisiert.

5.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)
Es werden automatisch die Battery Settings fur 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

5.3 Return to Main Menu
Zurlck ins Hauptmend.
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zu Punkt 6:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgefiihrt
werden.

2.2.2 Mégliche Upgradeprobleme und Softwareabhéngigkeiten (fiir V1.00)

Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenenn Automation Panel mit Au-
tomation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Recei-
ver (5DLSDL.1000-00) méglich.

Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Re-
ceiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 durfen nicht
mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel
Link Receiver (56DLSDL.1000-00) mit Firmware gréBer oder gleich VO1.04 gemischt wer-
den. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht mdglich.

Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am Sys-
tem angeschlossen und einsatzfahig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw.
SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betétigt wer-
den (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte Pow-
erOff/On durchgefuhrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht
funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kom-
bination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Up-
grade Disk V00.05) gegeben.
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2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

¢ Eine leere 1,44MB HDD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
¢ Windows Explorer 6ffnen

e Mit der rechten Maustaste auf das 3'2” Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt
,Formatieren...” auswahlen.

# [} Eigene Dateien =l ez _ »
= J Arbeitsplatz EGA3.C Speicherkapazitat:
B-Y:.Di ) I eca.cp
+ e Windows (T 3KEVB Diateisystem:
# i CO-Laufwerk (D1 Explarer :ﬂKE\"BO.ﬂ
+# %J Netzwerkumgebung EFFren :JKEVBRI:
Suchen g KEYBRL Gréfe der Zuordnungseinheiten:
Change Attributes, ., ﬂ KEYBRC
FmonE i
Suche nach Viren. .. Walumebezeichnung:
Freigabe und Sicherheit...
Formatierungsoptionen
Ausschneiden
Kopigren S-DOS-Startdiskette erstellen
Urmbenennen ( )
Eigenschaften

Abbildung 134: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

¢ Danach die Checkbox ,,MS-DOS-Startdiskette erstellen” anhaken, ,,Starten” driicken
und die nachfolgende Warnmeldung mit ,OK” bestétigen.

Formatieren von 34 -Disketie (A:)

ACHTUNG: Beim Formatieren werden ALLE Daten auf diesem Datentrager geldscht.
. Klicken Sie auf "OK", um den Datentrager zu Formatieren. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Yorgang abzubrechen,

.

Abbildung 135: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2
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Formatieren von 3'4-Diskette (A:) E]

y Formatieren abgeschlassen.

e |

Y

Abbildung 136: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette missen nun nachtraglich einige Dateien dieser Diskette
geldscht werden, da dies wegen der GréBe der Updates erforderlich ist.

Dazu missen alle Dateien (versteckte, Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- Menlpunkt ,Extras” die Option ,,Ordneroptionen...”, Registrierkarte ,,Ansicht”, Punkt
»aeschitzte Systemdateien” ausblenden (empfohlen)” (ist standardm&Big aktiviert) nun deakti-
vieren und den Punkt ,Alle Dateien und Ordner anzeigen” aktivieren.

Vorher Nachher
Mame GroBe  Typ Geandert am Name. Grofie  Typ Gesndert am

| oospLay 17KB  Systemdatel 08.06,2000 17:00 FlauToEXEC 1KB Stapehverarbeitungsdateif.. 04102004 15:14
EEGAZ‘CPI 58KE CPI-Datel 08.06,2000 17:00 J(OMM&ND 91 KB Anwendung fiir MS-DOS 08.06.2000 17:00
[Hecaz.cer SBKB CPI-Datei 08.06.2000 17:00 CONFIG 1KB Systemdatei 04.10,2004 15:14
[Heca.cer S8KE CPI-Datei 1,06,2000 17:00 [ brspLav 1768 Systemdatel 08.06.2000 17:00
Fkevs 22KB  Anwendung fir M3-DOS 08.06,2000 17:00 [Hecaz.cp1 S8KB CPL-Datel 03,06,2000 17:00
=] kEYBOARD KB Systamdatai 08.06,2000 17:00 |=f Ecas.cr1 S8KB CPL-Datei 08.06.2000 17:00
| kEvBRDZ 32KB Systemdatei 0%.06,2000 17:00 [Hesa.crr S8KE CP-Datel 108,06.2000 17:00
[Hreveros 3LKB Systemdatei 08.06.2000 17:00 10 114KB  Systemdatei 15.05.2001 18:57
| KEYBRD4 13KB  Systemdatei 08.06,2000 17:00 Flrevs 22 KB Anwendung fir MS-DOS 08.06.2000 17:00
[Fmone 29KB  anwendung fir MS-DOS 08.06.2000 17:00 = kerBoaRD 34KB Systemdatel 15,06,2000 17:00
[ kevsrRDZ 32KB Systemdatel 08.06.2000 17:00

= kevera 31KB Systemdatel 0,06,2000 17:00

&l KEYBRDS 13KB  Systemdatel 08.06.2000 17:00

[Fmee 29KB  Anwendung filr MS-DOS 0,06,2000 17:00

MSDOS 1KB Systemdatei 07.04,2001 13:40

Abbildung 137: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4

Name Gifle Typ Geandert am
e o TOEYEC | KB Stapelverarbeitungsdatei fir M-DOS  04.10,2004 15:14
lcoMmanD 91KB Anwendung Filr M5-DOS 08.06.2000 17:00
1KB  Systemdatel 04,10.2004 15:14
17KE  Systemdatei 08.06.2000 17:00
58K8  CPI-Datei 08.06.2000 17:00
58KB  CPL-Datei 08.06.2000 17:00
58KB  CPL-Datei 08.06.2000 17:00
114KE  Systemdatei 15.05.2001 18:57
228 Anwendung fiir MS-DOS 08.06.2000 17:00
34KB  Systemdatel 08.06.2000 17:00
32KB Systemdatel 08.06.2000 17:00
31KB Systemdatei 08.06.2000 17:00
L 13KE  Systemdatei 08.06.2000 17:00
298 Anwendung Filr M5-DOS 08.06.2000 17:00
1KB  Systemdatel 07.04.2001 13:40

Abbildung 138: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5

Es kénnen nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, 10.sys und MSDOS.sys geldscht
werden.

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 271

Kapitel 4
Software



Software * Upgradeinformationen

2.4 So erstellen Sie einen bootfadhigen USB Memory Stick fiir B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhéltlichen USB Memory Sticks ist es mdglich in Verbindung mit einem B&R
Industrie PC einen BIOS Upgrade durchzufihren. Dazu muss der USB Memory Stick speziell
vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R
Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benétigt?

Folgende Peripherie wird fir das Erzeugen eines bootféhigen USB Memory Sticks benétigt:

B&R USB Memory Stick

B&R Industrie PC

USB Media Drive

B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.

Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl
Laufwerke > Aktualisieren aktualisiert werden.

Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.

Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf einen
USB-Memorystick installieren auswahlen.

Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines
ZIP-Archivs sind, auf die Schaltflache Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in
einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltflache Aus einem
Verzeichnis... klicken.

In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade
Disk angegeben und die Datei auswahlt werden.

In der Symbolleiste auf die Schaltflache Aktion starten klicken.
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i, B&R Embedded 05 Installer o [] 3 |
s
Aition | entiktions Date
Aktionstyp
Waien i den Ty der Ao [En 55R Uy ode uf snen Us6-Memorysck nstaleren =l
Beschvebung .
ieBendtigen en Widaw 55, Windows 53 odsr Widows VE H5-005
o
Setiebesystem-Datsien
Wahlen Sie die Win95/98/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei.
[cisDos I |
5eR Upgrade
§ Wakien i das ZP-Archv mk dem BER Upgrade s
T [Ci\PG_APCa0_PPCE0D BIOSBS4SGHE Y0112

Abbildung 139: Erstellung eines USB Memory Sticks fiir B&R Upgrade Files

2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt 2.3 "MS-DOS Bootdiskette erstel-

len unter Windows XP", auf Seite 270 nachgelesen werden. AbschlieBend sind die Dateien von
der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.
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2.5 So erstellen Sie eine bootfédhige CompactFlash Karte fiir B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhéltlichen CompactFlash Karten ist es méglich in Verbindung mit einem B&R
Industrie PC einen BIOS Upgrade durchzufuhren. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell
vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R
Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benétigt?

Folgende Peripherie wird fir das Erzeugen einer bootfdhigen CompactFlash benétigt:

e CompactFlash Karte
¢ B&R Industrie PC
e B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

¢ Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.

¢ Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl
Laufwerke > Aktualisieren aktualisiert werden.

¢ Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.

* Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf eine
CompactFlash Karte installieren auswéhlen.

¢ Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines
ZIP-Archivs sind, auf die Schaltflache Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in
einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltflache Aus einem
Verzeichnis... klicken.

* In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade
Disk angegeben und die Datei auswahlt werden.

¢ In der Symbolleiste auf die Schaltflache Aktion starten klicken.
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ip B&R Embedded 05 Installer.

Image off Inage

n Typ der Aktian: [£in B&R Upgrads auf sine CompactFlash Kar

i beneigen in Widows 95, Windows 56

Betriebssystern-Dateien

Whien Si die WingS{98{He M5-DOS Dateien aus:

[C5-505,

B2 Upgrade
§ Wahlen S das ZIP-Archiv mit dem BGR Lporade aLs:
T [CHIPG_APCo00_PRCB00_PIOSESASGNE Vo112

Abbildung 140: Erstellung einer CompactFlash Karte fir B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt 2.3 "MS-DOS Bootdiskette erstel-

len unter Windows XP", auf Seite 270 nachgelesen werden. AbschlieBend sind die Dateien von
der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.6 Upgradeprobleme

Mégliche Upgradeprobleme kénnen in den Liesmich.txt bzw. Readme.txt Dateien der Upgrade
Disks nachgelesen werden.
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3. Automation PC 810 mit MS-DOS

Bstk)egquseztulé)eutsch

Perfection in Automation

‘Recovery Diskette

Darf nur fiir Backup oder Archivierungszwecke fiir B&R
Automatisierungsgerate verwendet werden!

www.br-automation.com

060000129

©1983-2000 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung 141: Automation PC 810 mit MS-DOS

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

950000.01-010 OEM Microsoft-DOS 6.22 deutsch (Disk)
OEM Microsoft DOS 6.22, Deutsch Disketten
Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.

950000.01-020 OEM Microsoft-DOS 6.22 englisch (Disk)
OEM Microsoft DOS 6.22, Englisch Disketten
Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.

Tabelle 174: Bestellnummern MS-DOS
3.1 Bekannte Probleme

Fur folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfigung oder sind mit Ein-
schréankungen zu rechnen:

e AC97 Sound - keine Unterstiitzung

e USB 2.0 - es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.

¢ Ein zweiter Grafikstrang und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt wer-
den.

¢ Einige ,ACPI Control“ Funktionen des BIOS kénnen nicht verwendet werden.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die gestesteten Auflésungen und Farbtiefen am Monitor / Panel
Stecker mit 945GME CPU Boards.

Farbtiefe
Auflésungen bei DVI 8 Bit 16 Bit 24 Bit
640 x 480 v v v
800 x 600 v v v
1024 x 768 v v v
1280 x 1024 v v v

Farbtiefe
Auflésungen bei RGB 8 Bit 16 Bit 24 Bit
640 x 480 v v v
800 x 600 v v v
1024 x 768 v v v
1280 x 1024 v v v
1600 x 1200 v v v
1920 x 1440 4 v

Tabelle 175: Getestete Auflésungen und Farbtiefen bei DVI und RGB Signalen
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4. Automation PC 810 mit Windows XP Professional

L
Microsoft /

Windows
Professional

Abbildung 142: Windows XP Professional Logo

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

5SWWXP.0600-GER WinXP Professional mit SP3 GER
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Ver-
bindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0600-ENG WinXP Professional mit SP3 ENG
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Ver-
bindung mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-MUL WinXP Professional mit SP3 MUL
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur
in Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-GER WinXP Professional mit SP 2¢c, GER
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢c, CD, Deutsch. Lieferung nur in
Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-ENG WinXP Professional mit SP 2¢c, ENG
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢, CD, Englisch. Lieferung nur in
Verbindung mit einem Gerat.

5SWWXP.0500-MUL WinXP Professional mit SP 2¢c, MUL
Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur
in Verbindung mit einem Gerét.

Tabelle 176: Bestellnummern Windows XP Professional
4.1 Installation
Auf Wunsch wird die bendétigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem

gewunschten Massenspeicher (Add-On Hard Disk, Slide-In Hard Disk) vorinstalliert. Dabei wer-
den auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) fir den Betrieb mitinstalliert.
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4.1.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende
Schritte notwendig:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage (www.br-automation.com) und
die Dateien auf eine Diskette kopieren.

Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle an-
stecken.

Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD boo-
ten.

Im Setup die Taste F6 driicken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.

Die Taste ,s" driicken, wenn gefragt wird ob ein zuséatzliches Laufwerk installiert werden soll.
Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. ,Enter” dricken und den Treiber auswahlen.

Den Setup Anweisungen folgen.

Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Au-
tomation PC 810 neu.

Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei Installation auf eine Slide-In HDD, welche im Slide-In Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA
Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Herunterladen des Si3531 SATA Treibers von der B&R Homepage (www.br-automati-
on.com) und die Dateien auf eine Diskette kopieren.

Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle an-
stecken.

Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD boo-
ten.

Im Setup die Taste F6 driicken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.

Die Taste ,s" driicken, wenn gefragt wird ob ein zuséatzliches Laufwerk installiert werden soll.
Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. ,Enter” driicken und den Treiber auswahlen.

Den Setup Anweisungen folgen.

Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Au-
tomation PC 810 neu.
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4.2 Treiber

Aktuelle Treiber fur alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich (Service -
Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) der B&R Homepage (www.br-auto-
mation.com) zum Download bereit.

Information:

Benétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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5. Automation PC 810 mit Windows XP Embedded

Microsoft’

7y Windows "
J " Embedded

Abbildung 143: Windows XP Embedded Logo

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung

5SWWXP.0733-ENG WinXPe WES2009 APC810 GM45
Microsoft OEM Windows XP Embedded Standard 2009, englisch; ftir APC810 mit CPU Board
5PC800.BM45-00; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GB).

Tabelle 177: Bestellnummern Windows XP Embedded

5.1 Allgemeines

Windows XP Embedded ist die modularisierte Version des Desktop Betriebssystems
Windows XP Professional. Windows XP Embedded basiert auf den gleichen Binaries wie Win-
dows XP Professional und ist fir die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind
nur die Funktionen und Module enthalten, die flr das jeweilige Geréat benétigt werden. Aufbau-
end auf der bewéhrten Codebasis von Windows XP Professional liefert Windows XP Embedded
in der Industrie fuhrende Zuverlassigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusam-
men mit den neuesten Méglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Gerateunterstitzung.
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5.2 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Geratefunktionen von Windows XP Embedded mit Win-
dows Embedded Standard 2009.

Funktion vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF) v

File Based Write Filter 4
Pagefile konfigurierbar
Administrator Account v

User Account konfigurierbar
Explorer Shell v
Registry Filter 4
Internet Explorer 7.0 4

Internet Information Service (IIS)

Terminal Service v

Windows Firewall v
MSN-Explorer

Outlook Express

Administrative Tools 4

Remote Desktop v

Remote Assistance
.NET Framework
ASP.NET

Local Network Bridge

Codepages/User Locale/Keyboard

Disk Management Service

Windows Installer Service

Class Installer

CoDevice Installer
Media Player 6.4
DirectX 9.0c

NISTSISISISN)SNIN]S

Accessorries

o
©

Anzahl der Fonts

Tabelle 178: Geratefunktionen unter Windows XP Embedded mit WES2009
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5.3 Installation

Auf Wunsch wird Windows XP Embedded schon im Hause B&R auf einer geeigneten Compact-
Flash Karte (mind. 1 GB) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das APC810 System
automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Geréat wird
dabei auBerdem einige Male automatisch rebootet.

5.4 Treiber

Das Betriebssystem enthélt alle fir den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine &ltere Treiber-
version installiert sein kann die aktuellste Version Gber die B&R Homepage (www.br-automati-
on.com) heruntergeladen und daruber installiert werden. Dabei ist nur auf einen mdglich
aktivierten ,Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

5.4.1 Touchscreentreiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touchscreen Geréte betrieben wer-
den, so muss der Touchscreentreiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im
Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.
Dabei ist nur auf einen moéglich aktivierten ,Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

Information:

Benétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Hersteller-
seiten, herunterzuladen.
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6. Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermdéglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R
Geraten. Die Einstellungen dieser Gerate kdnnen mit dem B&R Control Center Applet in der
Systemsteuerung ausgelesen und geéndert werden.

Eigenschaften von Automation PC 800

Dizplay Tasten LEDs Temperaturen Liifter Schalter Sy
Statistik. Anwendereinstellungen Fabrikseinstellungen WYersonen Bericht
Sier kiorinen hier einen Berichk mit ausgewahken Gerdteintormationen

e Eigenschaften von Automation PC 800
CPU Board

LT Dizplay Tasten LEDs Tempetaturen Liifter Schalter sy
Temperab
Speicher | ‘ Die Firwyare des PC und von angeschlosseren

Statistik. Anwendereinstellungen Fabrikseinstellungen Wersionen Bericht

Gerdifiily A
V] BIOS Yers Eigenschaften von Automation PC 800
CPU Board
Bascboard BIDS Statistik. Anwendereinstellungen Fabrikseinstellungen Yersionen Bericht
[¥] Eimware Dizplay Tasten LEDs Tempetaturen Liifter Schalter UsY
o Bageboard
Fabrikseir ] i Tempershuerle des PC urd won angeschlossenen Panels weiden hier
Temperat By Gl
By MTC CPU Board Panel
SpL CPU; 437103 CIF Panel ausrahler: | ENRGI] v
= Board 447111 | CrF Display 4274107 | TFF
-_A\Ia setzen
i Baseboard
SDL- Board 1: /104 | TF
T Boad ETHZ /g | CAF
Fim Eoad Metztei: 447111 | OAF
ETH2 Canraller. E0/140 | CAF
Meteteit 45/ 113 TIF
Slide-In Laufwerk 1 /8 | TIF
Slide-In Laufmerk 2. 043z TS

Abbildung 144: ADI Control Center Screenshots - Beispiele

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Core-
spannung, Batteriespannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte
Informationswerte dar. Daraus kdnnen keine Schliisse liber mégliche Alarme bzw.
Fehlzustidnde der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponen-
ten verfiigen liber automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

6.1 Funktionen

» Andern displayspezifischer Parameter von angeschlossenen Panels
* Auslesen von geréatespezifischen Tasten
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¢ Aktivierung von gerétespezifischen LEDs einer Folientastatur

e Auslesen von Temperaturen, Luftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstel-

lungen

* Auslesen von User Settings und Factory Settings

e Auslesen von Softwareversionen

e Aktualisieren und Sichern von Firmware

* Reporterstellung Uber das aktuelle System (Supportunterstitzung)

* Einstellung des SDL Equalizerwertes fur die SDL Kabelanpassung

e Parametrierung einer optional montierten USV
» Andern der User Serial ID

Unterstltzt werden folgende Systeme:

System Betriebssystem Anmerkung
Windows XP Professional Installation Uber eigenes Setup
Automation PC 820
Windows XP Embedded Inhalt des B&R Windows XP Embedded Image
Windows XP Professional Installation Uber eigenes Setup
Automation PC 810
Windows XP Embedded Inhalt des B&R Windows XP Embedded Image
Windows XP Professional Installation Uber eigenes Setup
Automation PC 620 Windows XP Embedded Inhalt des B&R Windows XP Embedded Image
Windows CE Inhalt des B&R Windows CE Image
Windows XP Professional Installation Uber eigenes Setup
Panel PC 700
Windows XP Embedded Inhalt des B&R Windows XP Embedded Image
Windows XP Embedded Inhalt des B&R Windows XP Embedded Image
Power Panel BIOS Geréte
Windows CE Inhalt des B&R Windows CE Image
Windows XP Embedded Inhalt des B&R Windows XP Embedded Image
Mobile Panel BIOS Gerate
Windows CE Inhalt des B&R Windows CE Image

Automation Panel 800

In Verbindung mit Automation PC 620 / Automa-

tion PC 800 und Panel PC 700

Automation Panel 900

In Verbindung mit Automation PC 620 / Automa-

tion PC 800 und Panel PC 700

Tabelle 179: Systemunterstitzung ADI Treiber

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entneh-

men.

Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kos-
tenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen
werden.
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6.2 Installation

Die aktuelle Version des ADI Treibers fir das vorhandene Zielsystem steht im Downloadbereich
(Service - Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) auf der B&R Homepage
(www.br-automation.com) zum Download bereit.

1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives

2. SchlieBen aller Anwendungen

3. Starten von BrSetup.exe (z.B. durch Doppelklick im Explorer)
- oder -

Im Explorer mit der rechten Maustaste auf BrSetup.inf klicken und "Installieren" wahlen.
Information:

Beim Betriebssystem Windows XP Embedded ist der ADI Treiber und das B&R Con-
trol Center bereits inkludiert.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der
B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf ei-
nen aktivierten ,,Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

6.3 SDL Equalizer Einstellung

Mit dem Equalizer ist es mdglich, die Starke des Videosignals an die SDL Kabellange anzupas-
sen. Man kann dadurch eine Verbesserung der optischen Darstellung auf dem Display errei-
chen. Eingestellt werden kann der SDL Equalizer unter der Registrierkarte ,Display” -
sEinstellungen”.

Displayeinstellungen E|!|
SDL Equalizer
Sie kinnen hier den Equalizer fur unterschiedliche
Illlll Kabelldngen anpassen. Venwenden Sie niedrige Werte
""" [starke Equalizereinstellung) fiir lange Fabel
Abbrechen

Abbildung 145: ADI Control Center SDL Equalizer Einstellung
Bei der ,Automatischen Einstellung” wird der Wert anhand der Kabellange optimal eingestellt.

Der Equalizerwert kann nur geadndert werden, wenn die Funktion vom Automation Panel 900 un-
terstutzt wird (ab Panel Firmware Version 1.04 oder héher).

286 Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00


http://www.br-automation.com

Software * Automation Device Interface (ADI) - Control Center

6.4 USV Parametrierung

Hier kdnnen die Statuswerte einer optional eingebauten B&R APC810 USV angezeigt und die
Batterieeinstellungen der USV bearbeitet, aktualisiert und gesichert werden. Ebenfalls kénnen
die Systemeinstellungen der USV konfiguriert werden.

Eigenschaften von Automation PC 800 E|E

Statistil Anwendereinstellungen Fabiikseinstellungen Wersionen Bericht
Display Tasten LEDs Temperaturen | Liifter Schalter | USY

¥ Sie kidnnen hier Statuswerte einer eingebauten BER APC F ]
).L;- Add-On USY ansehen und Einstellungen bearbeiten, WEAFLLel

Status Betriebsdaten
Batteriespannung: 0.0 v
Blatterizstiom: 0.oo A
B atterigfehler

Keine Pufferbereitschaft

Baiterissinstsllungen

Status: Gilip | [Beabeiten.. | [ Update.. | [ gichen.. |

USY Einstellungen

Status gits | [ Andem.. | [ Update.. | [ Sichem.. |
System... Enuetert, .
=]

Abbildung 146: ADI Control Center USV Einstellungen

Vorsicht!

Die eingebaute USV muss in der Systemsteuerung mit Energieoptionen ausgewahlt
und konfiguriert werden, damit der Batteriebetrieb unterstiitzt wird.

Information fiir Windows XP Embedded:

Der USV Dienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.10 oder hdher
unterstiitzt.
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6.4.1 Konfiguration des USV Dienstes fiir die B&R APC810 USV

1) In der Systemsteuerung die Energieoptionen 6ffnen.
2) Die Registerkarte USV wahlen und auf ,Auswéahlen“ klicken.

3) Beim Hersteller '‘Bernecker + Rainer' und als Modell 'APC810 USV' auswéhlen und auf ,Fer-
tigstellen“ klicken. Der Wert fur den COM Anschluss wird nur fiir eine seriell angeschlossene
USV benétigt und vom APC810 USV Treiber ignoriert.

4) Auf ,Ubernehmen* klicken um den USV Dienst zu starten. Nach ein paar Sekunden werden
USV Status und Details angezeigt.

Information:

* Man benétigt Administratorrechte zum Andern von Energieoptionen und zum
Anzeigen des USV Status.

¢ In einer deutschen Windows XP Professional Version wird der Batteriezu-
stand in den Energieoptionen mit "Niedrig" angezeigt, auch wenn die Batterie
in Ordnung ist (Windows Fehler). In einer englischen Version werden norma-
lerweise drei Batteriezustédnde angezeigt: unbekannt, OK, zu ersetzen. Nied-
riger Batteriestand wird niemals angezeigt.

6.4.2 Statuswerte der USV anzeigen

1) Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.
2) Registerkarte USV auswahlen.

Die angezeigten Werte werden automatisch aktualisiert.

Information:

Hinweise:

Der ,,Batteriepolaritat verkehrt” Zustand wird erst mit USV Firmware Version 1.08
oder héher angezeigt.

Bei USV Firmware Version 1.07 oder kleiner kann es beim Wechsel zwischen Batte-
riebetrieb und Normalbetrieb zu einem Kommunikationsfehler kommen.

USV Monitor auswahlen, um die Anderungen des USV Status seit dem letzten Start des Sys-
tems bzw. des USV Treibers anzuzeigen.
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4 BER USV Monitor [9(=1e3]
B&R USY gestartet um: 12.06,2007 11:10:44 beendet um: (akkiv)
Zustand Anzahl Letztmalig um Gegangen um Gesamtzeit
batteriefehler 1 12,06.2007 11:...  (akkiv) 11 Sekunden
Loschen

Abbildung 147: ADI Control Center USV Monitor
Der Dialog wird bei Anderungen des Status automatisch aktualisiert.

Um die angezeigten Zustande aus der Liste zu entfernen, auf Léschen klicken.

Information:

Der aktuelle Zustand der USV wird auch bei gestartetem USV Dienst in der Windows
Systemsteuerung auf der USV Seite bei den Energieoptionen angezeigt.

6.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten

1) Uber die Systemsteuerung das Control Center &ffnen.
2) Registerkarte USV auswahlen.
3) Unter Batterieeinstellungen auf ,Bearbeiten” klicken. Datei ,Offnen” Dialog wird gedffnet.

4) Auswabhl der Datei mit den Batterieeinstellungen und 6ffnen der Datei.
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USV Batterieeinstellungen - 24350103.BIN 3
% Sie kiinnen hier die Kenndaten der LISV Batterie ndern.
Version: 1.03]
Gerate-1D: 00002435 | hex
EBezeichnung: SACE00,UPSE-00
Mennkapazitat: 5 ah 1) Yon USY nicht
verwendet.
Ladeschlussspannung 1): 13.5 v
2) USY Messbereich /
Tiefentladespannung 1): 11.1 v alarmgrenzen: -30 bis +60
°C,
Ladestram: 0.5 A
3) 0 = keine Oberprifung;
Ladespitzenspannung: 15 Vv spezifisch fir B&R USY
Batterien.
Min. Ladetemperatur 2): -40 °C
4) bei 25 °C
Max, Ladetemperatur 2): 80 °C
Lebensdauer 1) 3) 4): 96 Monate
Tiefentladezyklen 1) 3): 300
bbrechen

Abbildung 148: ADI Control Center USV Batterieeinstellungen

In diesem Dialog kann man Einstellungen flr die verwendete USV bearbeiten.

Information:

Wenn Einstellungen fiir nicht von B&R gelieferte Batterien gemacht werden sollen,
kopiert man am Besten eine Datei mit Batterieeinstellungen von B&R mit einem neu-
en Namen ab und passt die Einstellung dieser Datei fiir die verwendete Batterie an.

Aktuelle Dateien mit Einstellungen fir die von B&R gelieferten Batterien kénnen Uber die B&R
~Upgrade APC800 MTCX” Software aktualisiert werden.

Information:

Wenn die auf der USV aktuell vorhandenen Batterieeinstellungen bearbeitet werden
sollen, miissen diese vorher in einer Datei gesichert werden.

6.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren

1) Uber die Systemsteuerung das Control Center &ffnen.
2) Registerkarte USV auswahlen.
3) Unter Batterieeinstellungen auf Update klicken. Datei ,Offnen” Dialog wird geéffnet.

4) Auswabhl der Datei mit den Batterieeinstellungen und 6ffnen der Datei. Der ,Download” Dia-
log wird gedffnet.
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Die Ubertragung kann durch Klicken auf ,Abbrechen” im Download Dialog abgebrochen werden.
~Abbrechen” ist wédhrend des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Vorsicht!

e Wahrend der Aktualisierung der Batterieeinstellungen ist kein USV- Betrieb
méglich.

* Wenn die Ubertragung abgebrochen wurde, muss der Vorgang so lange wie-
derholt werden, bis die Batterieeinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden.
Andernfalls ist anschlieBend kein Batteriebetrieb mehr méglich.

Das Loschen der Daten im Flashspeicher kann, abhé&ngig vom verwendeten Speicherbaustein,
mehrere Sekunden dauern. Wéhrend dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die USV wird nach erfolgreichem Download automatisch neu gestartet. Dabei kann
es kurzzeitig zu einem Ausfall der USV- Kommunikation kommen.

6.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern

1) Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.

2) Registerkarte USV auswahlen.

3) Unter Batterieeinstellungen auf ,Sichern” klicken. ,Speichern unter” Dialog wird gedffnet.
4) Dateiname eingeben oder eine bestehende Datei auswahlen und auf ,Speichern” klicken.

Die L"Jbertragung kann durch klicken auf ,Abbrechen” im ,Download” Dialog abgebrochen wer-
den.

6.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren

1) Uber die Systemsteuerung das Control Center &ffnen.
2) Registerkarte USV auswahlen.

3) Unter USV Einstellungen auf ,System” klicken. Es werden die Energieoptionen in der Sys-
temsteuerung gedffnet.

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen der USV finden Sie in der Windows Hilfe.

Information:

Man bendtigt Administratorrechte zum Andern von Energieoptionen und zum Anzei-
gen des USV Status.

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 291

Kapitel 4

Software



Software * Automation Device Interface (ADI) - Control Center
6.4.7 Parametrierung des ,,UL konformen Betriebs”
1) Uber die Systemsteuerung das Control Center &ffnen.
2) Registerkarte USV auswahlen.

3) Unter USV Einstellungen auf ,Andern” klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

USY Einstellungen @ ‘

Stromiberwachung
sa [ |Strombegrenzung (8 A) ausschalten (nicht UL-konform)
Bei Uberstrom (> 8 A):
Oinnerhalb 1 Minute ausschalken (UL-konfarm)

() "Low Battery" Shutdown durchfahren (nicht UL-konform)

Batterietiberwachung

b "Low Battery" Abschaltzeit: 180 2 Sek.
Abbrechen

Abbildung 149: ADI Control Center USV Einstellungen

Information:

e Fir den UL konformen Betrieb ist mindestens ADI Treiber Version 1.80 und
mindestens USV Firmware Version 1.10 notwendig.

e Per Default ist der UL konforme Betrieb eingeschaltet.

Wird die Option ,Low Battery” Shutdown aktiviert, wird bei Uberstrom das LowBatteryFlag ge-
setzt und ein Low Battery Shutdown durchgefuhrt (nédhere Informationen zum ,Low Battery”
Shutdown siehe "Low Battery Shutdown", auf Seite 295). Wenn der UL konforme Betrieb reak-
tiviert wird, erhalt man folgende Warnung:

Control Center (APCBO0O)

] \: windaws kann mit dieser Option nicht mehr ordnungsgemal niedergefahbren werden, wenn die USY einen Uberstrom erkennt!
.

Abbildung 150: ADI Control Center Warnung
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6.4.8 Weitere USV Einstellungen dndern
1) Uber die Systemsteuerung das Control Center &ffnen.

2) Registerkarte USV auswahlen.

3) Unter USV Einstellungen auf ,Erweitert” klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

Windows USY Dienst

)I abschaltzeit: B 2| sek

Andern Sie diesen Wert nur, wenn Ihr System
langer zum Niederfahren bendtigt,

B&R USV Treiber

- ;
\5) Machrichten fir USY Status

ausgeben

USY Status mit USY Monitor anzeigen

[ oK ] [ Abbrechen J

Abbildung 151: ADI Control Center Erweiterte USV Einstellungen

Information:

Man benétigt Administratorrechte zum Anzeigen dieses Dialoges.

Abschaltzeit der USV andern

Unter ,Windows USV Dienst” kann die Abschaltzeit in Sekunden angegeben werden. Das ist die
Zeit, in der gewartet wird, bis die USV die Stromversorgung abschaltet.

Information:

Diese Zeit wird vom Windows USV Dienst ausgewertet, kann aber in den USV Sys-
temeinstellungen der Energieoptionen nicht eingestellt werden. Dieser Wert sollte
nur gedndert werden, wenn das System langer als die standardméaBig eingestellten
180 Sekunden zum Niederfahren benétigt.

Vorsicht!

Die angegebene Zeit muss groBer sein als die fir das Niederfahren des Betriebssys-
tems bendétigte Zeit.
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Benachrichtigungen der USV aktivieren

Unter ,B&R USV Treiber” das Kontrollkéstchen ,Nachrichten fir USV Status ausgeben” aktivie-
ren. Es wird dann vom B&R USV Treiber bei jeder Anderung des USV Status eine Meldung aus-
gegeben.

Information:

Das Niederfahren des Systems wird nur vom Windows USV Dienst gemeldet. Vom
USV Dienst werden auch weitere Benachrichtigungen gesendet, wenn diese in den
USV Systemeinstellungen der Energieoptionen aktiviert sind. Diese Benachrichti-
gungen werden nur ausgegeben, wenn der Windows Nachrichtendienst (Messen-
ger')) gestartet ist und der PC in einem Netzwerk angemeldet ist. AuBerdem werden
einige Zustédnde der B&R APC810 USV vom Windows USV Dienst nicht erkannt und
daher nicht gemeldet, z.B. wenn keine Batterieeinstellung auf der USV vorhanden
ist. Die Windows Dienste findet man in der Systemsteuerung unter Verwaltung -

Dienste.
1) Der Windows Nachrichtendienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.20 oder hoher unterstiitzt.

Ist zusatzlich das Kontrollkastchen ,USV Status mit USV Monitor anzeigen” aktiviert, so wird
nicht bei jeder Anderung eine neue Meldung ausgegeben, sondern nur eine allgemeine Meldung
und Aufforderung zum Starten des B&R USV Monitors. Solange der USV Monitor aktiv ist, wer-
den keine neuen Meldungen ausgegeben.

Information:

Alle Anderungen des USV Status werden unabhéngig von diesen Optionen im Win-
dows Ereignisprotokoll (unter ,,Anwendung”) eingetragen.

6.4.9 Ablauf bei einem Powerfail
Over Current Shutdown

Erreicht man im Batteriebetrieb fiir eine Dauer von 16 Sekunden einen Uberstrom >8A, wird der
Over Current Shutdown eingeleitet. Dem System steht insgesamt eine Abschaltzeit von einer
Minute zu Verfugung.

Wird wéhrend dieser Zeit die Versorgung wieder hergestellt, wird der Abschaltvorgang abgebro-
chen.

Information:

Der Over Current Shutdown hat die héchste Prioritat.
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Low Battery Shutdown

Wird bei einem Spannungsausfall das LowBatteryFlag gesetzt, wird der ,,Low Battery” Shutdown
eingeleitet. Dieser verhindert die Totalentladung des Akkus. Nach Ablauf der Ausschaltzeit (per
Default 3 Minuten) schaltet die USV aus.

Sollte wahrend dem Abschaltvorgang ein ,Overcurrent” Shutdown oder ein ,Standard” Shut-
down erkannt werden, wird der ,Low Battery” Shutdown durch den jeweiligen Vorgang ersetzt.

Standard Shutdown

Der Standard Shutdown wird bei aktiviertem USV Dienst schlagend, die Ausschaltzeit betragt
per Default 3 Minuten.

Wenn die Versorgungsspannung wéhrend des Abschaltvorganges wiederkehrt, 1auft der Shut-
downtimer solange, bis der APC810 den Standby Modus erreicht hat. Dann verkirzt sich die
Ausschaltzeit auf 4 Sekunden.
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Kapitel 5 * Normen und Zulassungen

1. Giiltige européische Richtlinien

e EMV-Richtlinie 2004/108/EG
* Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
* Maschinenrichtlinie 98/37/EG ab 29.12.2009: 2006/42/EG

2. Normeniibersicht

Der Automation PC 810 als Gesamtgerét erfullt folgende aufgelistete Normen:

Norm Beschreibung

EN 55011 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Produktnorm Funkstérungen, industrielle, wissenschaftli-

Klasse A che und medizinische Hochfrequenzgerate (ISM-Gerate), Grenzwerte und Messverfahren; Gruppe 1
(Gerate, die keine HF zur Materialbearbeitung selbst erzeugen) und Gruppe 2 (Geréte, die HF zur Ma-
terialbearbeitung selbst erzeugen)

EN 55022 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Produktnorm Funkstdreigenschaften; Einrichtungen der

Klasse A Informationstechnik (ITE-Gerate), Grenzwerte und Messverfahren

EN 55024 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Produktnorm Storfestigkeit; Einrichtungen der Informati-

Klasse A onstechnik (ITE-Geréte), Grenzwerte und Messverfahren

EN 60060-1 Hochspannungs-Priftechnik - Teil 1: Allgemeine Festlegungen und Priifbedingungen

EN 60068-2-1 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Prifgruppe A: Trockene Kélte

EN 68068-2-2 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Prifgruppe B: Trockene Wéarme

EN 60068-2-3 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Priifung und Leitfaden: Feuchte Wéarme, konstant

EN 60068-2-6 Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen; Priifung: Schwingen, sinusformig

EN 60068-2-14 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Priifung N: Temperaturwechsel

EN 60068-2-27 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Priifung und Leitfaden: Schocken

EN 60068-2-30 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Prifung und Leitfaden: Feuchte Warme, zyklisch

EN 60068-2-31 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Prifung: Kippfallen und Umstirzen, vornehmlich fiir Geréte

EN 60068-2-32 Umweltpriifungen - Teil 2: Prifungen; Priifung: Frei Fallen

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 60529 Schutzarten durch Geh&use (IP-Code)

EN 60664-1 Isolationskoordination fir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsétze,

Anforderungen und Priifungen

Tabelle 180: Normenibersicht
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Norm Beschreibung

EN 60721-3-2 Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von UmwelteinflussgroBen und deren Grenz-
werte, Hauptabschnitt 2: Transport

EN 60721-3-3 Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von UmwelteinflussgréBen und deren Grenz-
werte, Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wettergeschitzt

EN 61000-3-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte fiir Oberschwingungsstréme fiir Ge-
réte mit einem Eingangsstrom < 16 A je Leiter

EN 61000-3-3 Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und

Flicker in Niederspannungsnetzen fiir Gerate mit einem Bemessungsstrom < 16 A je Leiter, die keiner
Sonderanschlussbedingung unterliegen

EN 61000-3-11

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-11: Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und
Flicker in Niederspannungsnetzen fiir Gerate mit einem Bemessungsstrom < 75 A je Leiter, die einer
Sonderanschlussbedingung unterliegen

EN 61000-4-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prif- und Messverfahren; Prifung der Storfestig-
keit gegen die Entladung statischer Elektrizitat

EN 61000-4-3 Elektromagnetische Vertréaglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prif- und Messverfahren; Priifung der Storfest-
igkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

EN 61000-4-4 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prif- und Messverfahren; Priifung der Storfest-
igkeit gegen schnelle transiente elektrische StdrgroBen/Burst

EN 61000-4-5 Elektromagnetische Vertréaglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prif- und Messverfahren; Priifung der Storfest-
igkeit gegen StoBspannungen

EN 61000-4-6 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prif- und Messverfahren; Stérfestigkeit gegen lei-
tungsgefihrte StorgroBen, induziert durch hochfrequente Felder

EN 61000-4-8 Elektromagnetische Vertréaglichkeit (EMV) - Teil 4-8: Prif- und Messverfahren; Priifung der Storfest-

igkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

EN 61000-4-11

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 4-11: Prif- und Messverfahren; Prifung der Storfest-
igkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen

EN 61000-4-12

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 4-12: Priif- und Messverfahren; Prifung der Storfest-
igkeit gegen gedémpfte Schwingungen

EN 61000-6-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Fachgrundnorm Stérfestigkeit - Teil 2: Industriebereich
(EN 50082-2)

EN 61000-6-4 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Fachgrundnorm Stéraussendung - Teil 2: Industriebereich
(EN 50081-2)

EN61131-2 Produktnorm, Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Priif-
IEC 61131-2 ungen

UL 508 Industrial Control Equipment (UL = Underwriters Laboratories)

VDE 0701-1 Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer Geréte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

47 CFR Federal Communications Commission (FCC), 47 CFR Part 15 Subpart B class A

Tabelle 180: NormenUbersicht (Forts.)
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3. Stéraussendungsanforderungen (Emission)

Emission

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach

Netzgebundene Emission

EN 55011/ EN 55022

EN 61000-6-4: Fachgrundnorm (Industriebereich)

EN 55011: Produktnorm Industrielle, wissenschaftliche und medizini-
sche Hochfrequenzgerate (ISM Gerate), Klasse A (Industriebereich)

EN 55022: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE
Geréte), Klasse A (Industriebereich)

EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 50091-2: Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV)
Klasse A

47 CFR Part 15 Subpart B class A (FCC)

Stdraussendung,
Elektromagnetische Strahlung

EN 55011/ EN 55022

EN 61000-6-4: Fachgrundnorm (Industriebereich)

EN 55011: Produktnorm Industrielle, wissenschaftliche und medizini-
sche Hochfrequenzgerate (ISM Gerate), Klasse A (Industriebereich)

EN 55022: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE
Geréte), Klasse A (Industriebereich)

EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 50091-2: Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV)
Klasse A

47 CFR Part 15 Subpart B class A (FCC)

ckerin Niederspannungsnetzen fiir
Geréte mit einem Bemessungs-
strom < 16 A je Leiter, die keiner
Sonderanschlussbedingung unter-
liegen

Oberschwingungsstrome fiir Ge- EN 61000-3-2 EN 61000-3-2: Grenzwerte fir Oberschwingungsstréme fiir Gerate mit
réte mit einem Eingangsstrom einem Eingangsstrom < 16 A je Leiter

<16 A je Leiter

Spannungsschwankungen und Fli- | EN 61000-3-3 EN 61000-3-3: Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und Flicker in

Niederspannungsnetzen fiir Geréte mit einem Bemessungsstrom
<16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
Klasse A/D

Spannungsschwankungen und Fli-
ckerin Niederspannungsnetzen fir
Geréte mit einem Bemessungs-
strom <75 A je Leiter, die einer
Sonderanschlussbedingung unter-
liegen

EN 61000-3-11

EN 61000-3-11: Grenzwerte fir Spannungsschwankungen und Flicker
in Niederspannungsnetzen fiir Gerate mit einem Bemessungsstrom
<75 Aje Leiter, die einer Sonderanschlussbedingung unterliegen Klas-
se AD

Tabelle 181: Ubersicht Grenzwert- und Priifdurchfiihrungsnormen Emission
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3.1 Netzgebundene Emission

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach

Grenzwerte nach

Grenzwerte nach

EN 55011 / EN 55022 EN 61000-6-4 EN 55011 Klasse A EN 55022 Klasse A
Netzanschliisse 79 dB (pVv) 79 dB (uV)
150 kHz - 500 kHz Quasispitzenwert Quasispitzenwert
66 dB (V) 66 dB (uV)
Mittelwert Mittelwert
Netzanschliisse 73 dB (pVv) 73 dB (pV)
500 kHz - 30 MHz Quasispitzenwert Quasispitzenwert
60 dB (uV) 60 dB (uV)
Mittelwert Mittelwert
AC Netzanschlisse 79 dB (uv)
150 kHz - 500 kHz Quasispitzenwert
66 dB (V)
Mittelwert
AC Netzanschlisse 73 dB (uV)
500 kHz - 30 MHz Quasispitzenwert
60 dB (uV)
Mittelwert

Sonstige Anschliisse
150 kHz - 500 kHz

97 - 87 dB (pV) und
53 - 43 dB (uA)
Quasispitzenwert
84 - 74 dB (pV) und
40 - 30 dB (pA)

Mittelwert
Sonstige Anschliisse 87 dB (pV) und 43 dB (pA)
500 kHz - 30 MHz Quasispitzenwert
74 dB (uV) und 30 dB (pA)
Mittelwert
Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 55011/ EN 55022 EN 61000-6-4 EN 61131-2 47 CFR Part 15 Subpart B
class A
Netzanschliisse " 79 dB (uV)
150 kHz - 500 kHz Quasispitzenwert
66 dB (V)
Mittelwert
Netzanschliisse 73 dB (pVv)
500 kHz - 30 MHz Quasispitzenwert
60 dB (uV)
Mittelwert
AC Netzanschlisse 79 dB (pVv) 79 dB (pV)
150 kHz - 500 kHz Quasispitzenwert Quasispitzenwert
66 dB (uV) 66 dB (uV)
Mittelwert Mittelwert
AC Netzanschliisse 73 dB (uV) 73dB (uV)
500 kHz - 30 MHz Quasispitzenwert Quasispitzenwert
60 dB (uV) 60 dB (uV)
Mittelwert Mittelwert

Tabelle 182: Prifanforderung netzgebundene Emission Industriebereich
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Sonstige Anschliisse
150 kHz - 500 kHz

Nur informativ
bei Leitungslangen > 10 m
40 - 30 dB (fEA)
Quasispitzenwert
30 - 20 dB (fEA)
Mittelwert

Sonstige Anschliisse
500 kHz - 30 MHz

Nur informativ
bei Leitungslangen > 10 m
30dB (fEA)
Quasispitzenwert
20 dB (fEA)
Mittelwert

Tabelle 182: Prufanforderung netzgebundene Emission Industriebereich (Forts.)

1) Bei EN 61131-2 nur Wechselspannungsnetzanschliisse.

3.2 Stéraussendung, Elektromagnetische Strahlung

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 55011/ EN 55022 EN 61000-6-4 EN 55011 Klasse A EN 55022 Klasse A
30 MHz - 230 MHz <40 dB (pV/m) <40 dB (pV/m) <40 dB (pV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert Quasispitzenwert Quasispitzenwert
230 MHz - 1 GHz <47 dB (pV/m) < 47 dB (uV/m) <47 dB (pV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert Quasispitzenwert Quasispitzenwert
Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 55011 / EN 55022 EN 61131-2 EN 50091-2 Klasse A
30 MHz - 230 MHz <40dB (pV/m) <40dB (pV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert Quasispitzenwert
230 MHz - 1 GHz <47 dB (pV/m) <47 dB (pV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert Quasispitzenwert
Priifdurchfiihrung Grenzwerte nach 47 CFR Part
15 Subpart B class A
30 MHz - 88 MHz <90 dB (pV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert
88 MHz - 216 MHz <150 dB (uV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert
216 MHz - 960 MHz <210 dB (uV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert
> 960 MHz <300 dB (uV/m)
gemessen in 10 m Entfernung Quasispitzenwert

Tabelle 183

: : Prufanforderung Elektromagnetische Strahlung Industriebereich

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00

301

Kapitel 5
Normen und Zulassungen



Normen und Zulassungen * Stérfestigkeitsanforderung (Immunitét)

4. Storfestigkeitsanforderung (Immunitat)

Immunitat

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach

mit energietechnischen Frequen-
zen

Elektrostatische Entladung (ESD) | EN 61000-4-2 EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)
EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Geréte)

Storfestigkeit gegen hochfrequente | EN 61000-4-3 EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

lekt ische Felder (HF

E;d)romagnetlsc © Felder EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Geréte)

Storfestigkeit gegen schnelle tran- | EN 61000-4-4 EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

iente elektrische StorgroB:

(sgeur;;)e ektrische StorgrgBen EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Gerate)

Storfestigkeit gegen StoBspann- EN 61000-4-5 EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

ungen (Surge) - -
EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Gerate)

Stérfestigkeit gegen leitungsge- EN 61000-4-6 EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

fiihrte StorgroB:

thrte Storgroben EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Geréte)

Stérfestigkeit gegen Magnetfelder | EN 61000-4-8 EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Geréte)

Storfestigkeit gegen Spannungs-
einbriiche, Kurzzeitunterbrechun-
genund
Spannungsschwankungen

EN 61000-4-11

EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Geréte)

Storfestigkeit gegen gedampfte
Schwingungen

EN 61000-4-12

EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)

EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-
Geréte)

Tabelle 184: Ubersicht Grenzwert- und Priifdurchfiihrungsnormen Immunitat

Bewertungskriterien nach EN 61000-6-2

Kriterium A:

Das Betriebsmittel muss wahrend der Priifung weiterhin bestimmungsgeman arbeiten. Es darf
keine Beeintrachtigung des Betriebsverhaltens oder kein Funktionsausfall unterhalb einer vom

Hersteller beschriebenen minimalen Betriebsqualitat auftreten.
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Kriterium B:

Das Betriebsmittel muss nach der Priifung weiterhin bestimmungsgeman arbeiten. Es darf kei-
ne Beeintrdchtigung des Betriebsverhaltens oder kein Funktionsausfall unterhalb einer vom Her-
steller beschriebenen minimalen Betriebsqualitat auftreten.

Kriterium C:

Ein zeitweiliger Funktionsausfall ist erlaubt, wenn die Funktion sich selbst wiederherstellt, oder
die Funktion durch Betétigung der Einstell- bzw. Bedienelemente wiederherstellbar ist.

Kriterium D:

Minderung oder Ausfall der Funktion, die nicht mehr hergestellt werden kann (Betriebsmittel zer-

stort).

4.1 Elektrostatische Entladung (ESD)

des Gehéuses

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 61000-4-2 EN 61000-6-2 EN 61131-2 EN 55024
Kontaktentladung auf pulverbe- +4 kV, 10 Entladungen, +4 kV, 10 Entladungen, +4 kV, 10 Entladungen,
schichtete und blanke Metallteile Kriterium B Kriterium B Kriterium B

Luftentladung auf Kunststoffteile
des Gehduses

+8kV, 10 Entladungen,
Kriterium B

+8kV, 10 Entladungen,
Kriterium B

+8kV, 10 Entladungen,
Kriterium B

Tabelle 185: Prifanforderung elektrostatische Entladung (ESD)

4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)

Priifdurchfiihrung nach
EN 61000-4-3

Grenzwerte nach
EN 61000-6-2

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 55024

Gehause, verdrahtet

80 MHz - 1 GHz, 10 V/m, 80 %
Amplitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

80 MHz - 1 GHz, 1,4 - 2 GHz,
10 V/m, 80 % Amplitudenmodula-
tion mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden,

Kriterium A

800-960 MHz (GSM), 10 V/m,

Pulsmodulation mit 50 % Ein-

schaltdauer, Kriterium A

80 MHz - 1 GHz, 1,4 - 2 GHz,
3 V/m, 80 % Amplitudenmodulati-
on mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden,

Kriterium A

Tabelle 186: Prifanforderung hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)
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4.3 Schnelle transiente elektrische StérgréBen (Burst)

Priifdurchfiihrung nach
EN 61000-4-4

Grenzwerte nach
EN 61000-6-2

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 55024

AC Netzein-/-ausgénge

+2 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

AC Netzeingange

+2 kV, Kriterium B

AC Netzausgénge

+1 kV, Kriterium B

DC Netzein-/-ausgénge >10m ")

+2 kV, Kriterium B

40,5 kV, Kriterium B

DC Netzeingange >10 m

+2 kV, Kriterium B

DC Netzausgénge >10 m

+1kV, Kriterium B

Funktionserdanschlisse, Signallei-
tungen und I/Os >3 m

+1 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

+0,5 kV, Kriterium B

Ungeschirmte AC Ein-/Ausgénge
>3m

+2 kV, Kriterium B

Analoge 1/0s

+1 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

Tabelle 187: Prufanforderung schnelle transiente elektrische StérgréBen (Burst)

1) Bei EN 55024 ohne L&ngenbeschrénkung.

4.4 StoBspannungen (Surge)

Priifdurchfiihrung nach
EN 61000-4-5

Grenzwerte nach
EN 61000-6-2

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 55024

AC Netzein-/-ausgénge, L zu L

+1 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

AC Netzein-/-ausgénge, L zu PE

+2 kV, Kriterium B

+2 kV, Kriterium B

+2 kV, Kriterium B

DC Netzein-/-ausgénge, L+ zu L-,
>10m

+0,5 kV, Kriterium B

DC Netzein-/-ausgénge, L zu PE,
>10m

+0,5 kV, Kriterium B

+0,5 kV, Kriterium B

DC Netzeingénge, L+ zu L-

+0,5 kV, Kriterium B

DC Netzeingénge, L zu PE

+1kV, Kriterium B

DC Netzausgénge, L+ zu L-

+0,5 kV, Kriterium B

DC Netzausgénge, L zu PE

+0,5 kV, Kriterium B

Signalanschliisse >30 m

+1 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

+1 kV, Kriterium B

Alle geschirmten Kabel

+1kV, Kriterium B

Tabelle 188: Prufanforderung Sto3spannungen (Surge)
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4.5 Leitungsgefihrte StérgréBen

Priifdurchfiihrung nach
EN 61000-4-6

Grenzwerte nach
EN 61000-6-2

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 55024

AC Netzein-/-ausgénge

150 kHz - 80 MHz, 10V, 80 %
Amplitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am-

plitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3V, 80 % Am-
plitudenmodulation mit 1 kHz,
Kriterium A

DC Netzein-/-ausgénge

150 kHz - 80 MHz, 10V, 80 %
Amplitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3V, 80 % Am-

plitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3V, 80 % Am-
plitudenmodulation mit 1 kHz,
Kriterium A

Funktionserdanschliisse

150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80 %
Amplitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am-

plitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

Signalanschliisse >3 m

150 kHz - 80 MHz, 10V, 80 %
Amplitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am-

plitudenmodulation mit 1 kHz,
Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

150 kHz - 80 MHz, 3V, 80 % Am-
plitudenmodulation mit 1 kHz,
Kriterium A

Tabelle 189: Prufanforderung leitungsgefiihrte StérgréBen

4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

Priifdurchfiihrung nach
EN 61000-4-8

Grenzwerte nach
EN 61000-6-2

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 55024

ner Induktionsspule 1 mx 1 m

Prifrichtung x, Priifung im Feld ei-

30 A/m, Kriterium A

30 A/m, Kriterium A

50 Hz, 1 A/m, Kriterium A

ner Induktionsspule 1 mx 1 m

Priifrichtung y, Priifung im Feld ei-

30 A/m, Kriterium A

30 A/m, Kriterium A

50 Hz, 1 A/m, Kriterium A

ner Induktionsspule 1 mx 1 m

Prifrichtung z, Priifung im Feld ei-

30 A/m, Kriterium A

30 A/m, Kriterium A

50 Hz, 1 A/m, Kriterium A

Tabelle 190

: Prifanforderung Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
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4.7 Spannungseinbriiche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 61000-4-11 EN 61000-6-2 EN61131-2 EN 55024
AC Netzeingange Spannungseinbruch Spannungseinbruch
70 % (30 % Reduktion), 0,5 Perio- <5 % (> 95 % Reduktion), 0,5
den, Kriterium B Halbschwingungen, Kriterium B
AC Netzeingange Spannungseinbruch Spannungseinbruch
40 % (60 % Reduktion), 5 Perio- 70 % (30 % Reduktion), 25 Halb-
den, Kriterium C schwingungen, Kriterium C
AC Netzeingénge Spannungseinbruch
40 % (60 % Reduktion), 50 Perio-
den, Kriterium C
AC Netzeingénge Spannungsunterbrechung Spannungsunterbrechung
<5 % (> 95 % Reduktion), 250 <5 % (> 95 % Reduktion), 250
Perioden, Kriterium C Halbschwingungen, Kriterium C
AC Netzeingénge 20 Unterbrechungen, 0,5 Perio-
den, Kriterium A
DC Netzeingange 20 Unterbrechungen fir 10 ms
< UN - 15 %, Kriterium A

Tabelle 191: Prufanforderung Spannungseinbriiche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen

4.8 Gedampfte Schwingungen

Priifdurchfiihrung nach
EN 61000-4-12

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Netzein-/-ausgénge, L zu L

+1kV, 1 MHz, Wiederholrate
400/Sekunde, Dauer 2 Sekunden,
Anschlusslénge 2 m, Kriterium B

Netzein-/-ausgénge, L zu PE

+2,5kV, 1 MHz, Wiederholrate
400/Sekunde, Dauer 2 Sekunden,
Anschlusslénge 2 m, Kriterium B

Tabelle 192: Prifanforderung gedampfte Schwingungen

306

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00




Normen und Zulassungen * Mechanische Bedingungen

5. Mechanische Bedingungen

Vibration

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach

Vibration Betrieb

EN 60068-2-6

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 60721-3-3 Klasse 3M4

Vibration Transport (verpackt)

EN 60068-2-6

EN 60721-3-2 Klasse 2M1

EN 60721-3-2 Klasse 2M2

EN 60721-3-2 Klasse 2M3

Schock Betrieb

EN 60068-2-27

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

EN 60721-3-3 Klasse 3M4

Schock Transport (verpackt)

EN 60068-2-27

EN 60721-3-2 Klasse 2M1

EN 60721-3-2 Klasse 2M2

EN 60721-3-2 Klasse 2M3

Kippfallen (verpackt)

EN 60068-2-31

EN 60721-3-2 Klasse 2M1

EN 60721-3-2 Klasse 2M2

EN 60721-3-2 Klasse 2M3

Freier Fall (verpackt)

EN 60068-2-32

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 193: Ubersicht Grenzwert- und Priifdurchfiinrungsnormen Vibration

5.1 Vibration Betrieb

Priifdurchfiihrung nach
EN 60068-2-6

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 60721-3-3 Klasse 3M4

Vibration Betrieb: Dauerbeanspru-

10 Sweeps je Achse

10 Sweeps je Achse

chung mit gleitender Frequenz in
allen 3 Achsen (x, y, ), 1 Oktave

pro Minute

Frequenz Grenzwert Frequenz Grenzwert
5-9Hz Amplitude 2-9Hz Amplitude
3,5 mm 3mm
9-150 Hz Beschleuni- 9-200 Hz Beschleuni-
gung1g gung1g

Tabelle 194: Prufanforderung Vibration Betrieb
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5.2 Vibration Transport (verpackt)

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 60068-2-6 EN 60721-3-2 Klasse 2M1 EN 60721-3-2 Klasse 2M2 EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Vibration Transport: Dauerbean- 10 Sweeps je Achse, verpackt 10 Sweeps je Achse, verpackt 10 Sweeps je Achse, verpackt
spruchung mit gleitender Frequenz
in allen 3 Achsen (, y, 2) Frequenz Grenzwert Frequenz Grenzwert Frequenz Grenzwert
2-9Hz Amplitude 2-9Hz Amplitude 2-8Hz Amplitude
3,5mm 3,5mm 7,5 mm
9-200 Hz Beschleuni- 9-200 Hz Beschleuni- 8-200 Hz Beschleuni-
gung1g gung 1g gung2g
200 - 500 Hz Beschleuni- 200 - 500 Hz Beschleuni- 200 - 500 Hz Beschleuni-
gung 1,59 gung 1,59 gung4g

Tabelle 195: Prifanforderung Vibration Transport (verpackt)

5.3 Schock Betrieb

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach

EN 60068-2-27 EN 61131-2 EN 60721-3-3 Klasse 3M4
Schock Betrieb: Impulsfdrmige Beschleunigung 15 g, Beschleunigung 10 g,
(Halbsinus) Beanspruchung in al- Dauer 11 ms, 18 Schocks Dauer 11 ms

len 3 Achsen (x, y, )

Tabelle 196: Prufanforderung Schock Betrieb

5.4 Schock Transport (verpackt)

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach

EN 60068-2-27 EN 60721-3-2 Klasse 2M1 EN 60721-3-2 Klasse 2M2 EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Impulsférmige (Halbsinus) Bean- Beschleunigung 10 g, Beschleunigung 30 g, Beschleunigung 100 g,
spruchung in allen 3 Achsen (x, y, Dauer 11 ms, je 3 Schocks, Dauer 6 ms, je 3 Schocks, Dauer 6 ms, je 3 Schocks,
2) verpackt verpackt verpackt

Tabelle 197: Prufanforderung Schock Transport

5.5 Kippfallen

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 60068-2-31 EN 60721-3-2 Klasse 2M1 EN 60721-3-2 Klasse 2M2 EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Kippfallen und Umsttirzen Gerate: Kippen/Umstiirzen Geréte: Kippen/Umstiirzen Geréte: Kippen/Umstiirzen
um jede Kante, verpackt um jede Kante, verpackt um jede Kante, verpackt
Gewicht erforderlich Gewicht erforderlich Gewicht erforderlich
<20 kg Ja <20 kg Ja <20kg Ja
20- 100 kg - 20-100 kg Ja 20-100 kg Ja
> 100 kg - > 100 kg - > 100 kg Ja

Tabelle 198: Prufanforderung Kippfallen
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5.6 Freier Fall (verpackt)

packung jeweils 5 Fall-

tests

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach

EN 60068-2-32 EN 61131-2 EN 60721-3-2 Klasse EN 60721-3-2 Klasse EN 60721-3-2 Klasse
2M1 2M2 2M3

Freier Fall Geréte mit Versandver- Geréte verpackt Geréte verpackt Geréte verpackt

Gewicht Hohe

Gewicht Hohe

Gewicht Hohe

Gewicht Hohe

<10kg 1,0m <20kg 0,25m <20 kg 12m <20kg 1,5m
10- 40 kg 05m 20-100 0,25m 20-100 1,0m 20-100 12m
kg kg kg

> 40 kg 0,25m

>100kg | 01m

>100kg | 025m

>100 kg 05m

Gerate mit Produktver-
packung jeweils 5 Fall-
tests

Gewicht Hohe

<10kg 03m

10-40kg | 03m

> 40ky | 025m

Tabelle 199: Prufanforderung Freier Fall
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6. Klimabedingun

gen

Temperatur und Feuchte

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach

Worst Case Betrieb UL 508 UL 508: Industrial Control Equipment

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Trockene Wérme EN 60068-2-2 EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Trockene Kélte EN 60068-2-1 EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

GroBe Temperaturschwankungen

EN 60068-2-14

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Temperaturschwankungen im Be-
trieb

EN 60068-2-14

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Feuchte Warme zyklisch

EN 60068-2-30

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Feuchte Warme konstant (Lager)

EN 60068-2-3

EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 200: Ubersicht Grenzwert- und Priifdurchfiihrungsnormen Temperatur und Feuchte

6.1 Worst Case Betri

eb

Priifdurchfiihrung
nach UL 508

Grenzwerte nach
UL 508

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Worst Case Betrieb. Betrieb des
Gerétes mit der laut Datenblatt
spezifizierten max. Umgebungs-
temperatur bei der max. spezifizier-
ten Belastung

3 Stunden bei max. Umgebungs-
temperatur (min. +40 °C)
Dauerca.5h

3 Stunden bei max. Umgebungs-
temperatur (min. +40 °C)
Dauer ca. 5 Stunden

6.2 Trockene Warme

Tabelle 201: Prifanforderung Worst Case Betrieb

Priifdurchfiihrung nach
EN 60068-2-2

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Trockene Wérme

16 Stunden bei +70 °C, 1 Zyklus

anschlieBend 1 Stunde Akklimati-
sierung und auf Funktion prifen,

Dauer ca. 17 h

6.3 Trockene Kalte

Tabelle 202: Prufanforderung trockene Warme

Priifdurchfiihrung nach
EN 60068-2-1

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Trockene Kélte

16 Stunden bei -40 °C, 1 Zyklus
anschlieBend 1 Stunde Akklimati-
sierung und auf Funktion prifen,
Dauer ca. 17 h

Tabelle 203: Prufanforderung trockene Kalte
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Normen und Zulassungen ¢ Klimabedingungen

6.4 GroBe Temperaturschwankungen

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach
EN 60068-2-14 EN 61131-2

GroBe Temperaturschwankungen | 3 Stunden bei -40 °C und

3 Stunden bei +70 °C, 2 Zyklen
anschlieBend 2 Stunden Akklima-
tisierung und auf Funktion prifen,
Dauerca. 14 h

Tabelle 204: Prifanforderung groBe Temperaturschwankungen

6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach
EN 60068-2-14 EN 61131-2

Offene Geréte: Diese kdnnen auch | 3 Stunden bei +5 °C und

ein Geh&use (housing) besitzen 3 Stunden bei 55 °C, 5 Zyklen,
und werden in Schaltschrénke ein- | Temperaturgradient 3 °C / min,
gebaut wahrend der Priifung wird der
Priifling gelegentlich mit Span-
nung versorgt, Dauer ca. 30 h

Geschlossene Geréte: Das sind 3 Stunden bei +5 °C und
Geréte, die laut Datenblatt ein um- | 3 Stunden bei +55 °C, 5 Zyklen,
hiillendes Gehause (enclosure) mit | Temperaturgradient 3 °C / min,
den entsprechenden Sicherheits- | wahrend der Priifung wird der
maf3nahmen besitzen. Prifling gelegentlich mit Span-
nung versorgt, Dauer ca. 30 h

Tabelle 205: Prifanforderung Temperaturschwankungen im Betrieb

6.6 Feuchte Warme zyklisch

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach
EN 60068-2-30 EN 61131-2
Wechselklima 24 Stunden bei +25 °C / +55 °C

und 97 % /83 % RH, 2 Zyklen, an-
schlieBend 2 Stunden Akklimati-
sierung sowie Funktions- und
Isolationspriifung durchfiihren,
Dauerca. 50 h

Tabelle 206: Prifanforderung Feuchte Warme zyklisch

6.7 Feuchte Wéarme konstant (Lager)

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach
EN 60068-2-3 EN 61131-2

Feuchte Wérme konstant (Lager) | 48 Stunden bei +40 °C und
92,5 % RH, anschlieBend inner-
halb von 3 Stunden Isolations-
prifung, Dauer ca. 49 Stunden

Tabelle 207: Prifanforderung Feuchte Warme konstant (Lager)
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Normen und Zulassungen ¢ Sicherheit

7. Sicherheit

Sicherheit Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach

Erdungswiderstand EN61131-2 EN 60204-1: Elektrische Ausrlistung von Maschinen
EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Isolationswiderstand EN 60204-1: Elektrische Ausriistung von Maschinen

Hochspannung EN 60060-1 EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
UL 508: Industrial Control Equipment

Restspannung EN 61131-2 EN 60204-1: Elektrische Ausrlistung von Maschinen
EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Ableitstrom VDE 0701-1: Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer Ge-
réte

Uberlast UL 508 EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

UL 508: Industrial Control Equipment

Simulation Bauteildefekt UL 508 EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

UL 508: Industrial Control Equipment

Spannungsbereich EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 208: Ubersicht Grenzwert- und Priifdurchfiihrungsnormen Sicherheit

7.1 Erdungswiderstand

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 61131-2 EN 60204-1") EN 61131-2
Erdungswiderstand: Gehduse (von | Kleinster wirksamer Querschnitt Maximal gemessener Span- Prifstrom 30 A fiir 2 min,
beliebigen Metallteil auf Erdungs- | des Schutzleiters fir den zu priif- | nungsabfall bei einem Priifstrom <0,1Q
klemme) enden Zweig von 10 A

1,0 mm2 33V

1,5 mm? 26V

2,5 mm? 19V

4,0 mm? 1,4V

> 6,0 mm? 1,0V

Tabelle 209: Prufanforderung Erdungswiderstand

1) Siehe EN60204-1:1997 Seite 62, Tabelle 9.
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7.2 Isolationswiderstand

Normen und Zulassungen ¢ Sicherheit

Priifdurchfiihrung Grenzwerte nach

EN 60204-1")
Isolationswiderstand: Hauptstrom- > 1 MQ bei 500 V Gleichspan-
kreise zu Schutzleiter. nung

Tabelle 210: Prifanforderung Isolationswiderstand

1) Siehe EN60204-1:1997 Seite 62, Tabelle 9.

7.3 Hochspannung

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach Grenzwerte nach
EN 60060-1 EN 61131-2") UL 508
Hochspannung: Primérkreise zu Priifspannung Priifspannung
Sekundarkreise und zu Schutzlei- Eingangsspan- Ei .
" 1,2/50 Hs Ingangs
ter (vor dem Test diirfen Transfor- nun 4 3 i spannun i 3
matoren, Spulen, Varistoren, 9 Spannungs- | AC,1min | DC,1min p: 9 | AC,1min | DC,1min
Kondensatoren oder Bauteile, die stoB Spitze
zum Schutz vor Uberspannungen 0-50 VAC 850 V 510V 720V <50V 500 V 707V
dienen, entfernt werden) 0-60VDC
50 - 100 VAC 1360 V 740V 1050 V >50V 1000V + | (1000V +
60 - 100 VDC 2xUy 2xUy)
x 1,414
100 - 150 VAC 2550 V 1400 V 1950 V
100 - 150 VDC
150 - 300 VAC 4250 V 2300 V 3250 V
150 - 300 VDC
300 - 600 VAC 6800 V 3700V 5250 V
300 - 600 VDC
600 - 1000 VAC 10200 V 5550 V 7850 V
600 - 1000 VDC

Tabelle 211: Prifanforde

1) Siehe EN61131-2:2003 Seite 104, Tabelle 59.

7.4 Restspannung

rung Hochspannung

Priifdurchfiihrung nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
EN 60204-1

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Restspannung nach dem Abschal-
ten

<60V nach 5 sec (aktive Teile)
<60V nach 1 sec (Steckstifte)

<60V nach 5 sec (aktive Teile)

<60V nach 1 sec (Steckstifte)

Tabelle 212: Prifanforde

rung Restspannung
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Normen und Zulassungen ¢ Sicherheit

7.5 Ableitstrom

Priifdurchfiihrung Grenzwerte nach
VDE 0701-1
Ableitstrom: Phase zu Erde <35mA

7.6 Uberlast

Tabelle 213: Prufanforderung Ableitstrom

Priifdurchfiihrung nach
UL 508

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
UL 508

Uberlast von Transistorausgéngen

50 Schaltungen, 1,5 Iy, 1 sec
Ein /9 sec Aus

50 Schaltungen, 1,5 Iy, 1 sec
Ein /9 sec Aus

7.7 Bauteildefekt

Tabelle 214: Prifanforderung Uberlast

Priifdurchfiihrung nach
UL 508

Grenzwerte nach
EN 61131-2

Grenzwerte nach
UL 508

Simulation des Defektwerdens von
Bauteilen bei Netzteilen

Kein Entziinden des umhdillenden
Baumwollgewebes
Keine spannungsfiihrende be-

rihrbare Teile

Kein entziinden des umhdillenden
Baumwollgewebes
Keine spannungsfiihrende be-
rihrbare Teile

Tabelle 215: Prifanforderung Bauteildefekt

7.8 Spannungsbereich

Priifdurchfiihrung nach Grenzwerte nach
EN 61131-2
Versorgungsspannung Bemessungs- Toleranz
wert min/max
24VDC
48VDC +12%//
125VDC °
24 VAC
48 VAC
100 VAC
110 VAC
120 VAC “15%
200 VAC +10%
230 VAC
240 VAC
400 VAC
Tabelle 216: Prufanforderung Spannungsbereich
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Normen und Zulassungen ¢ Sonstige Prifungen

8. Sonstige Prufungen

Sonstige Priifungen

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach

Schutzart

EN 60529: Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)

Verschmutzungsgrad

EN 60664-1: Isolationskoordination fir elektrische Betriebsmittel in Nie-
derspannungsanlagen - Teil 1: Grundsatze, Anforderungen und Priif-
ungen

Tabelle 217: Ubersicht Grenzwert- und Priifdurchfiihrungsnormen sonstige Priifungen

8.1 Schutzart

Priifdurchfiihrung nach

Grenzwerte nach
EN 60529

Bedeutung fir den Schutz des Be-

IP2.

sonen

triebsmittels Schutz gegen Eindringen von fes-
ten Fremdkérpern > 12,5 mm
Durchmesser
Bedeutung fiir den Schutz von Per- IP2.

Schutz gegen Zugang zu gefahrl-
ichen Teilen wie Fingern

ser mit schadlichen Wirkungen

Schutz gegen Eindringen von Was-

IP.0
Nicht geschiitzt

Tabelle 218: Prifanforderung Schutzart
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Normen und Zulassungen ¢ Internationale Zulassungen

9. Internationale Zulassungen

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internati-
onale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von
Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, OVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der
Zuverlassigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Zulassungen

USA und Kanada Alle wichtigen B&R Produkte sind von Underwriters Laboratories gepriift und gelistet und
werden vierteljdhrlich durch einen UL-Inspektor Uberpriift.
Das Priifzeichen gilt fiir die USA und Kanada und erleichtert lhnen die Zulassung Ihrer Ma-
c @ Us schinen und Anlagen in diesem Wirschaftsraum.

Europa Alle fur die gultigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden selbstverstandlich er-

ce |

Tabelle 219: Internationale Zulassungen
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Zubehor ¢ Ubersicht

Kapitel 6 ¢ Zubehor

1. Ubersicht

Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
0TB103.9 Stecker 24V 5.08 3p Schraubklemme
Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Schraubklemme, 3,31 mmg, Vibrationsschutz durch
Schraubflansch.
0TB103.91 Stecker 24V 5.08 3p Federzugklemme
Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Federzugklemme, 3,31 mmz, Vibrationsschutz durch
Schraubflansch.
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stk.
Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V /950 mAh, Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stk.
Lithium Batterie 1 Stiick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
5AC600.UPSI-00 Add-On USV Modul
USV Modul fiir Automation PC, Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batte-
rieeinheit (5SAC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah
USV Batterieeinheit fir das Add-On USV Modul
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m
Verbindungskabel zwischen Add-On USV Modul und USV Batterieeinheit; Lange 0,5 Meter
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m
Verbindungskabel zwischen Add-On USV Modul und USV Batterieeinheit; Ldnge 3 Meter
5AC801.FA01-00 APCB810 Ersatz Lifterfilter 1CS 5Stk
5AC801.FA02-00 APCB810 Ersatz Liifterfilter 2CS 5Stk
5AC801.FA05-00 APCB810 Ersatz Lifterfilter 5CS 5Stk
5AC900.1000-00 Adapter DVI-A/m zu CRT DB15HD/f
Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse), zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine
DVI-I Schnittstelle.
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MB B&R
CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1024 MB B&R
CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2048 MB B&R
CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4096 MB B&R
CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8192 MB B&R
CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
Tabelle 220: Bestellnummern Zubehor
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Anmerkung
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 64 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle.
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 128 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 256 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1024 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2048 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4096 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8192 MB SSI

CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle
5MD900.USB2-01 USB 2.0 Drive DVD-RW/CD-RW FDD CF USB

USB 2.0 Laufwerkskombination; Bestehend aus DVD-R/RW/DVD+R/RW/CD-RW, FDD,
CompactFlash Slot (Typ I), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC.

5MMUSB.2048-00 USB Memory Stick 2 GB SanDisk
USB 2.0 Memory Stick 2 GB
0PS102.0 Netzteil, 1-phasig, 2,1 A

24 VDC Netzteil, 1-phasig, 2,1 A, Eingang 100..240 VAC, Wide Range
DIN-Schienen Montage

0PS104.0 Netzteil, 1-phasig, 4,2 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 4,2 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage
0PS105.1 Netzteil, 1-phasig, 5 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Mon-
tage
0PS105.2 Netzteil, 1-phasig, 5 A, redundant

24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC, Ma-
nual Select, DIN-Schienen Montage

0PS110.1 Netzteil, 1-phasig, 10 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Mon-
tage

0PS110.2 Netzteil, 1-phasig, 10 A, redundant

24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Redundant durch Parallelbetrieb, Eingang 115/230 VAC,
Manual Select, DIN-Schienen Montage

0PS120.1 Netzteil, 1-phasig, 20 A
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 20 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage
0PS305.1 Netzteil, 3-phasig, 5 A

24 VDC Netzteil, 3-phasig, 5 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie-
nen Montage

0PS310.1 Netzteil, 3-phasig, 10 A
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 10 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie-
nen Montage

Tabelle 220: Bestellnummern Zubehér (Forts.)
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Zubehor ¢ Ubersicht

Bestellnummer

24 VDC Netzteil, 3-phasig, 40 A, Eingang 115/230 VAC, Auto Select, DIN-Schienen Montage

Kurzbeschreibung Anmerkung
0PS320.1 Netzteil, 3-phasig, 20 A

24 VDC Netzteil, 3-phasig, 20 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schie-

nen Montage
0PS340.1 Netzteil, 3-phasig, 40 A

5ACPCI.ETH1-01

PCI Ethernet Card 10/100 1 Port
half size PCI Ethernet Karte, 1 Ethernet Anschluss

5ACPCI.ETH3-01

PCI Ethernet Card 10/100 3 Port
half size PCI Ethernet Karte, 3 Ethernet Anschllisse

5CAMSC.0001-00

APC810 Versorgungskabel Intern

5AC801.FRAM-00

HDD Ersatzablage
APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage

Tabelle 220: Bestellnummern Zubehér (Forts.)
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Zubehor « TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker

2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker

2.1 Allgemeines

Diese einreihige 3polige Feldklemme wird als Spannungsversorgungsklemme benétigt.

2.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Beschreibung

Abbildung

0TB103.9

Stecker fiir die 24 V Spannungsversorgung (Schraubklem-
me)

0TB103.91

Stecker fiir die 24 V Spannungsversorgung (Federzug-
klemme)

0TB103.9

0TB103.91

Tabelle 221: Bestelldaten Versorgungsstecker

2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir
dieses Zubehérteil alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abwei-
chen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B. dieses Zubehér verbaut ist, gelten die zum
Gesamtgerit angegebenen Daten.

Bezeichnung

0TB103.9

0TB103.91

Anzahl der Pole

3

Art der Klemmung

Ausfiihrung als Schraubklemme

Ausfihrung als Federzugklemme

Kontaktabstand

5,08 mm

Tabelle 222: TB103 Versorgungsstecker Technische Daten
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Zubehér « TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker

Bezeichnung 0TB103.9 0TB103.91
Kontaktibergangswiderstand <5mQ

Nennspannung nach VDE / UL,CSA 250V /300V

Strombelastung nach VDE / UL,CSA 14,5 A /10 A pro Kontakt

Klemmstarke 0,08 mm2 - 3,31 mm?

Kabelart

nur Kupferdréhte (keine Aluminiumdrahte!)

Tabelle 222:

TB103 Versorgungsstecker Technische Daten (Forts.)
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Zubehor ¢ Ersatz CMOS Batterien

3. Ersatz CMOS Batterien

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten, der Echtzeituhr (RTC) und der
SRAM Daten bendétigt.

3.1 Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung Abbildung

0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V /950 mAh Knopfzelle

4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stiick, 3 V /950 mAh Knopfzelle _E
-

Tabelle 223: Bestelldaten Lithium Batterie

3.2 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir
dieses Zubehérteil alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abwei-
chen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B. dieses Zubehér verbaut ist, gelten die zum
Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 0AC201.91 4A0006.00-000
Kapazitét 950 mAh

Spannung 3V

Selbstentladung bei 23 °C < 1% pro Jahr

Lagerzeit max. 3 Jahre bei 30 °C

Umwelt Eigenschaften

Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % (nicht kondensierend)

Tabelle 224: Lithium Batterien Technische Daten
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Zubehor ¢ Ersatz Liifterfilter

4. Ersatz Lifterfilter

maB.

Information:

Die Lufterfilter stellen ein VerschleiBteil dar und missen in einem angemessenen
Zeitabstand kontrolliert werden, ob noch geniigend Luftdurchlass fiir die Kiihlung
gewadhrleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Luftfilters ist dann sinnge-

Abbildung 152: Ersatz Lufterfilter

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anmerkung

5AC801.FA01-00

APCB810 Ersatz Lufterfilter 1CS 5Stk

5AC801.FA02-00

APCB810 Ersatz Lufterfilter 2CS 5Stk

5AC801.FA05-00

APC810 Ersatz Lufterfilter 5CS 5Stk

Tabelle 225: Bestelldaten Ersatz Luftfilter
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Zubehor ¢ DVI - Monitor Adapter 5AC900.1000-00
5. DVI - Monitor Adapter 5AC900.1000-00

Mit diesem Adapter ist es mdglich, an der DVI-I Schnittstelle einen Standard-Monitor anzuschlie-
Ben.

5.1 Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung Abbildung

5AC900.1000-00 Adapter DVI-A/m zu CRT DB15HD/f
Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse), zum Anschluss eines
Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.

-
=y Q.

S >
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S
B
N
N\
—

Tabelle 226: Bestelldaten DVI - CRT Adapter
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Zubehor « CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04
6. CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04

6.1 Allgemeines

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 werden auf B&R Geréaten unter WinCE
ab der Version > 6.0 unterstitzt.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung Abbildung
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MB B&R

5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1024 MB B&R

5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2048 MB B&R

5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4096 MB B&R

5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8192 MB B&R

5CFCRD.016G-04 CompactFlash 16 GB B&R "

CompactFlash Karte

1) In Vorbereitung

Tabelle 227: CompactFlash Karten Bestelldaten
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Zubehor « CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04

6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen
Fallen kann es dariber hinaus zu einer Beschiadigung des Massenspeichers kom-
men!

Um einem Datenverlust bzw einer Beschéadigung vorbeugend entgegen zu wirken,
wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
dieses Zubehorteil alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abwei-
chen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B. dieses Zubehér verbaut ist, gelten die zum
Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5CFCRD.0512-04 | 5CFCRD.1024-04 | 5CFCRD.2048-04 | 5CFCRD.4096-04 | 5CFCRD.8192-04
MTBF (bei 25 °C) > 3.000.000 Stunden
Wartung keine
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'* Bit Lesezugriffen
Datenerhaltung 10 Jahre
Lifetime Monitoring Ja
unterstitzte Betriebsmodi PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4
kontinuierliches lesen typ. 35 MB/s typ. 35 MB/s typ. 35 MB/s typ. 33 MB/s typ. 27 MB/s
(240x)12) (240%)12 (240%)12) (220%)12 (180%)12
max. 37 MB/s max. 37 MB/s max. 37 MB/s max. 34 MB/s max. 28 MB/s
(260x)"2) (260x)"2 (260x)"2) (226%)12 (186x)"2
kontinuierliches schreiben typ. 17 MB/s typ. 17 MB/s typ. 17 MB/s typ. 16 MB/s typ. 15 MB/s
(110X) (110X) (110X) (106X) (100X)
max. 20 MB/s max. 20 MB/s max. 20 MB/s max. 18 MB/s max. 17 MB/s
(133X) (133X) (133X) (120X) (110X)
Endurance
garantierte Datenmenge % 50TB 100 TB 200 TB 400 TB 800 TB
ergibt bei 5 Jahren 3 27,40 GB/Tag 54,79 GB/Tag 109,59 GB/Tag 219,18 GB/Tag 438,36 GB/Tag
L&sch- / Schreibzyklen
garantiert 100.000
typisch®) 2.000.000
SLC- Flash Ja
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja

Tabelle 228: Technische Daten CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04
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Unterstiitzung 5CFCRD.0512-04 | 5CFCRD.1024-04 | 5CFCRD.2048-04 | 5CFCRD.4096-04 | 5CFCRD.8192-04
Hardware PP300/400, PPC700, PPC300, APC620, APC810, APC820

Windows XP Professional Ja Ja
Windows XP Embedded Ja Ja Ja Ja Ja
Windows CE 6.0 Ja Ja Ja Ja Jad
Windows CE 5.0

PVI Transfer Tool

>V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup > V2.06.00.3011)

Betrieb/Lagerung/Transport

B&R Embedded OS Installer >V3.0
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lénge 36,4 +0,15 mm
Breite 42,8 +0,10 mm
Dicke 3,3 0,10 mm
Gewicht 109
Umwelt Eigenschaften
Umgebungstemperatur
Betrieb 0 bis +70 °C
Lagerung -65 bis +150 °C
Transport -65 bis +150 °C
Luftfeuchtigkeit

max. 85 % bei 85 °C

Vibration
Betrieb/Lagerung/Transport

20 G peak, 20- 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5.35 G RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)

Schock
Betrieb/Lagerung/Transport

1.5k G peak, 0.5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30 G, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)

Meereshdhe

max. 15000 Fuf (4572 Meter)

Tabelle 228: Technische Daten CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 (Forts.)

1) Geschwindigkeitsangaben mit 1X = 150 kByte/s. Alle Angaben beziehen sich auf die Samsung Flash Chips, CompactFlash Karte in
UDMA Mode 4, Zykluszeit 30 ns in True-IDE Mode mit sequentiellem Schreiben/Lesen- Test.

2) Die Datei wird sequentiell im True-IDE Mode mit dem DOS-Programm Thruput.exe geschrieben/gelesen.
3) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener BlockgréBe mit > 128 kB)
4) Abhangig von der durchschnittlichen FilegroBe.

5) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstiitzt.
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6.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung
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Abbildung 153: Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten - 5CFCRD.xxxx-04

6.4 Abmessungen
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Abbildung 154: Abmessungen CompactFlash Karte Typ |
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6.5 Benchmark

0T
BT
30T
251
@
o
= 207
2
©
&
2
s 157
£
101
st
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; i
f f f f f f f f f f f f f f {
05 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192
5CFCRD.0512-04 5CFCRD.4096-04 TransfergréBe [kb]
5CFCRD.0512-03 5CFCRD.4096-03
Abbildung 155: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen
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Abbildung 156: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben
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7. CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03

7.1 Allgemeines

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geraten werden die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis
zu 1GB unterstitzt.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung Abbildung
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MB SSI
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MB SSI
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MB SSI
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MB SSI
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1024 MB SSI
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2048 MB SSI
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4096 MB SSI
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8192 MB SSI

CompactFlash Karte

Tabelle 229: CompactFlash Karten Bestelldaten
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7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen
Fallen kann es zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw einer Beschéadigung vorbeugend entgegen zu wirken,
empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
dieses Zubehorteil alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abwei-
chen. Fiir das Gesamtgerét, in dem z.B. dieses Zubehér verbaut ist, gelten die zum
Gesamtgerit angegebenen Daten.

Ausstattung 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD.
0064-03 | 0128-03 | 0256-03 | 0512-03 | 1024-03 | 2048-03 | 4096-03 | 8192-03

MTBF (bei 25 °C) >4.000.000 Stunden
Wartung Keine
Datenverlasslichkeit <1 nichtbehebbarer Fehler in 10 Bit Lesezugriffen
Datenerhaltung 10 Jahre
Lifetime Monitoring Ja
unterstiitzte Betriebsmodi P10 Mode 0-4, Multiword DMA Mode 0-2
kontinuierliches lesen typ. 8 MB/s
kontinuierliches schreiben typ. 6 MB/s
Endurance | | | | | | |
L6sch- / Schreibzyklen

typisch >2.000.000
SLC- Flash Ja
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
Unterstiitzung | | | | | | |
Hardware MP100/200, PP100/200, PP300/400, PPC700, PPC300,

Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820

Windows XP Professional - - - - - - Ja Ja
Windows XP Embedded - - - Ja Ja Ja Ja Ja
Windows CE 6.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja')
Windows CE 5.0 Ja Ja Ja Ja Ja

Tabelle 230: Technische Daten CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03
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Unterstiitzung 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD. | 5CFCRD.
0064-03 | 0128-03 | 0256-03 | 0512-03 | 1024-03 | 2048-03 | 4096-03 | 8192-03
PVI Transfer Tool >V2.57 (Teil von PVI Development Setup > V2.5.3.3005)
B&R Embedded OS Installer >V2.21
Mechanische Eigenschaften | | | |
Abmessungen
Lénge 36,4 £0,15 mm
Breite 42,8 +0,10 mm
Dicke 3,3 0,10 mm
Gewicht 11449
Umwelt Eigenschaften | | | |
Umgebungstemperatur
Betrieb 0 bis +70 °C
Lagerung -50 bis +100 °C
Transport -50 bis +100 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb/Lagerung/Transport 8 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb max. 16,3 g (159 m/s? 0-peak)
Lagerung/Transport max. 30 g (294 m/s? 0-peak)
Schock
Betrieb max. 1000 g (9810 m/s? 0-peak)
Lagerung/Transport max. 3000 g (29430 m/s? 0-peak)
Meereshdhe max. 80000 Fuf (24383 Meter)

Tabelle 230: Technische Daten CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 (Forts.)

1) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstutzt.

7.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung
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Abbildung 157: Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten - 5CFCRD.xxxx-03
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7.4 Abmessungen
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Abbildung 158: Abmessungen CompactFlash Karte Typ |
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8. USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

2x Hutschienenwinkel

5B
Media Drive

Lieferumfang ohne Datentrager!

Abbildung 159: USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

8.1 Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung Anmerkung

5MD900.USB2-01 USB 2.0 Drive DVD-RW/CD-RW FDD CF USB
USB 2.0 Laufwerkskombination; bestehend aus DVD-R/RW/DVD+R/RW/CD-RW, FDD,
CompactFlash Slot (Typ Il), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rickseitig); 24 VDC

Tabelle 231: Bestelldaten Unterbrechungsfreie Stromversorgung
8.2 Features

e Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugeréat (Hutschienenwinkel)

* Integriertes USB Diskettenlaufwerk

¢ Integriertes DVD-RW/CD-RW Laufwerk

* Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug féhig)

e Integrierter USB 2.0 Anschluss (bis zu 480 MBIt High Speed)
e Versorgung, +24 VDC ruckseitig

¢ USB/B 2.0 Anschluss riickseitig

e optionale Frontklappe (siehe auch Abschnitt 8.9 "Frontklappe 5A5003.03 fur das USB
Media Drive", auf Seite 340)
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Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
dieses Zubehorteil alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abwei-
chen. Fiir das Gesamtgerét, in dem z.B. dieses Zubehér verbaut ist, gelten die zum
Gesamtgerat angegebenen Daten.

Ausstattung Gesamtgerit

5MD900.USB2-01 ab Rev. DO

Ubertragungsgeschwindigkeit

Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBIit/s) bis High Speed (480 MBit/s)

maximale Kabelldnge 5 m (ohne Hub)
Versorgung
Nennspannung 24 VDC +25%

Ausstattung Diskettenlaufwerk

Datenkapazitét 720 KB/ 1.25 MB / 1.44 MB (formatiert)
Datentransferrate 250 kBits (720 KB) bzw. 500 kBits (1.25 MB und 1.44 MB)
Rotationsgeschwindigkeit bis zu 360 rpm

Diskettenmedien High Density (2HD) oder Normal Density (2DD) 3.5" Disketten
MTBF 30000 POH (Power on Hours)

Ausstattung DVD-RW/CD-RW Lauf-
werk

Schreibgeschwindigkeit
CD-R 10-24x
CD-RW 10-24x
DVD-R 2-6x
DVD-RW 2-6x
DVD+R 3,3-8x
DVD+RW 3,3-8x
DVD+R (Double Layer) 2,4-4x
DVD-R (Double Layer) 2-4x
DVD-RAM") 3-5x

Lesegeschwindigkeit
CcD 24x
DVD 8x

Datentransferrate max. 33,3 MByte/s

Zugriffszeit (Durchschnitt)
CD/DVD

130 ms (24x) / 130 ms (8x)

Umdrehungsgeschwindigkeit

max. 5090 rpm + 1%

Hochlaufzeit (0 rom auf Lesezugriff)
CcD
DVD

14 Sekunden (maximal)
15 Sekunden (maximal)

Host Schnittstelle

IDE (ATAPI)

Tabelle 232: Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01 ab Rev. DO
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Ausstattung DVD-RW/CD-RW Lauf-
werk

5MD900.USB2-01

Lesbare Medien
CcD
DVD

CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Beschreibbare Medien
CcD
DVD

CD-R, CD-RW
DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)

Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video
DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Schreibmethoden
ch Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Laserklasse Class 1 Laser
Datenpufferkapazitat 8MB

Geréuschpegel (voller Lesezugriff)

ca. 48 dBA in 50 cm Entfernung

Lebensdauer

60000 POH (Power On Hours)

Offnen/SchlieBen der Lade > 10000 mal
Ausstattung CompactFlash Slot
CompactFlash
Typ Typl
Anzahl 1 Slot
Anschluss IDE/ATAPI
CompactFlash LED signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte

Hot-Plug féhig

Ja

Ausstattung USB Anschliisse

USB A frontseitig Anschluss weiterer Peripheriegerate

Stromversorgung max. 500 mA

Typ 20

Ubertragungsgeschwindigkeit Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBIit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
USB B riickseitig Anschluss an das System

Mechanische Eigenschaften

AuBenabmessungen (ohne Slide-In)

Breite 70 mm
Lénge 100 mm
Héhe 9,5 mm
Gewicht ca. 1,1 kg (ohne Frontklappe)

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur?
Betrieb
Lagerung
Transport

+5 bis +45 °C
-20 bis +60 °C
-40 bis +60 °C

Tabelle 232: Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01 ab Rev. DO (Forts.)
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Umwelt Eigenschaften 5MD900.USB2-01
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 20 bis 80 % nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 90 % nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5-500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s? 0-peak)
Lagerung 10-100 Hz: 2 g (19,6 m/s? 0-peak)
Transport 10-100 Hz: 2 g (19,6 m/s? 0-peak)
Schock
Betrieb max. 5 g (49 m/s? 0-peak) und 11 ms Dauer
Lagerung max. 60 g (588 m/s? 0-peak) und 11 ms Dauer
Transport max. 60 g (588 m/s? 0-peak) und 11 ms Dauer
Meereshdhe max. 3000 Meter

Tabelle 232: Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01 ab Rev. DO (Forts.)

1) DVD RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfiigung gestellt. Unterstiitzung der DVD RAM Funktion durch die Brennsoftware
,Nero* (Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch
1 °C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

8.4 Abmessungen
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Giber 400 bis 1000 +0,8 mm

Abbildung 160: Abmessungen - 5MD900.USB2-01

Automation PC 810 mit BM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.00 337

Kapitel 6

Zubehor



Zubehor » USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

8.5 Abmessungen mit Frontklappe
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Abbildung 161: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

8.5.1 Einbau in Wanddurchbriiche
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Abbildung 162: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe
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8.6 Lieferumfang

Anzahl Komponente
1 USB Media Drive Gesamtgerét
2 Hutschienenwinkel

Tabelle 233: Lieferumfang USB Media Drive 5MD900.USB2-01

8.7 Schnittstellen

DVD/CD-RW Laufwerk USB Floppy Kabelschelle Erdungszunge
i ) = ]
= B
q ) N = & e
. - - ” - =
Compact Compact USB A Anschluss +24VDC USB B Anschluss
Flash Slot Flash Led

Abbildung 163: Schnittstellen - 5MD900.USB2-01
8.8 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl fiir den Tischbetrieb (aufgeklebte GummifiiBe) als
auch fur den Betrieb als Einbaugerét (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

8.8.1 Einbaulagen
Aufgrund der beschrankien Einbaulage bei den verwendeten Komponenten (Floppy, DVD-

CDRW Laufwerk) darf das USB Media Drive Laufwerk nur wie folgt abgebildet montiert und be-
trieben werden.

weniger als 20° weniger als 20° weniger als 20° weniger als 20°
®
[ [}
| |
®
® -
) l

Abbildung 164: Einbaulage - 5MD900.USB2-01
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8.9 Frontklappe 5A5003.03 fiir das USB Media Drive

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr.
5MD900.USB2-00 bzw. 5MD900.USB2-01) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

Abbildung 165: Frontklappe 5A5003.03

8.9.1 Technische Daten

Ausstattung 5A5003.03
Frontklappendesign / Farben
dunkelgrauer Rand um die Klappe Pantone 432CV
hellgrauer Hintergrund Pantone 427CV

Tabelle 234: Technische Daten - 5A5003.03

8.9.2 Abmessungen
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Abbildung 166: Abmessung - 5A5003.03
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8.9.3 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und
den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Ge-
samtgerat (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktir montiert werden.

max. 10 mm

%

= =53
e
©) o
[
‘ ]
Montage Klemmdicke —

Abbildung 167: Frontklappenmontage und Klemmdicke

8.9.4 Einbau in Wanddurchbriiche

Siehe dazu Abbildung 162 "Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe", auf Seite 338.
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9. USB Memory Stick

Information:

Auf Grund der Vielzahl am Markt verfiigbaren bzw. der kurzen Lebenszyklen der
USB Sticks, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann
daher notwendig sein, folgende MaBnahmen zu treffen um auch von diesen USB
Sticks booten zu kénnen:

e Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fallen auch neu partiti-
oniert werden (Partition aktiv schalten).

e Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder
es konnen auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In
den meisten Féllen kann dies umgangen werden, wenn noch zusétzlich ein
»fdisk /mbr‘ auf den USB Memory Stick ausgefiihrt wird.

9.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund des schnellen Da-
tentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte fiir den Einsatz als por-
tables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (auBer bei Windows 98SE)
verwandelt sich der USB Memory Stick sofort in ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen
oder auf das Daten geschrieben werden kénnen. Es kommen USB Memory Sticks des Speicher-
spezialisten SanDisk zum Einsatz.

9.2 Bestelldaten

Bestellnummer Beschreibung Abbildung
5MMUSB.2048-00 USB Memory Stick 2 GB SanDisk
Cruzer Micro

cruzer micro E .

Tabelle 235: Bestelldaten USB Memory Sticks
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9.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir
dieses Zubehorteil alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abwei-
chen. Fiir das Gesamtgerét, in dem z.B. dieses Zubehér verbaut ist, gelten die zum
Gesamtgerat angegebenen Daten.

Ausstattung 5MMUSB.2048-00
LED 1 LED (griin), signalisiert Dateniibertragung (Empfang und Sendung)
Versorgung Uber den USB Port
Stromaufnahme 650 pA Schlafmodus, 150 mA Lesen/Schreiben
Schnittstelle USB Spezifikation 2.0 High Speed Device, Mass Storage Class, USB-IF und WHQL zertifiziert
Typ USB 1.1 und 2.0 kompatibel
Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 480 MBit (High Speed)
sequentielles Lesen max. 8,7 MB/Sekunde
sequentielles Schreiben max. 1,7 MB/Sekunde
Anschluss an jede USB Typ A Schnittstelle
MTBF (bei 25 °C) 100000 Stunden
Datenerhaltung 10 Jahre
Wartung Keine
Betriebssystemunterstiitzung Windows CE 4.2, CE 5.0, ME, 2000, XP und Mac OS 9.1.x+, OS X v10.1.2+
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lénge 52,2 mm
Breite 19 ,mm
Dicke 7,9 mm

Umwelt Eigenschaften

Umgebungstemperatur
Betrieb 0 bis +45 °C
Lagerung -20 bis +60 °C
Transport -20 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb bei 10 - 500 Hz: 2 g (19,6 m/s? 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Lagerung bei 10 - 500 Hz: 4 g (39,2 m/s? 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Transport bei 10 - 500 Hz: 4 g (39,2 m/s® 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Schock
Betrieb max. 40 g (392 m/s? 0-peak) und 11 ms Dauer
Lagerung max. 80 g (784 m/s? 0-peak) und 11 ms Dauer
Transport max. 80 g (784 m/s? 0-peak) und 11 ms Dauer

Tabelle 236: Technische Daten USB Memory Stick - 5SMMUSB.2048-00
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Umwelt Eigenschaften 5MMUSB.2048-00
Meereshdhe
Betrieb 3048 Meter
Lagerung 12192 Meter
Transport 12192 Meter

Tabelle 236: Technische Daten USB Memory Stick - 5SMMUSB.2048-00 (Forts.)

9.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm fiir Betrieb und Lagerung
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Abbildung 168: Temperatur Luftfeuchtediagramm USB Memory Sticks - SMMUSB.2048-00

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating)
der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.
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10. Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV

Der Automation PC 810 sorgt mit der optionalen integrierten USV dafiir, dass das PC System
auch nach einem Spannungsausfall Schreibvorgange zu Ende fihren kann. Erkennt die USV ei-
nen Spannungsausfall wird unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden
Programme werden durch die USV Software korrekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit

ausgeschlossen (funktioniert nur, wenn die USV bereits konfiguriert wurde und der Treiber akti-
viert ist).

Information:

Der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fallt somit bei einem Stromausfall
aus.

Durch die Integration der